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Pravni upozorneni

Tato pfirucka se vztahuje na BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME a fidici systém BOND.

‘ Ne vSechny moduly zpracovani jsou dostupné ve vSech regionech.

Ochranné znamky

Leica a logo Leica jsou registrované ochranné znamky spolec¢nosti Leica Microsystems IR GmbH a pouzivaji se na
zakladé licence. Systém BOND, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, BOND Polymer Refine
Detection, BOND Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer a Oracle jsou ochranné
znamky spolecnosti Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401. Ostatni ochranné znamky jsou majetkem
pfislusnych vlastnikd.

Autorska prava

Spolecnost Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd vlastni autorska prava k tomuto dokumentu a souvisejicimu
softwaru. Podle zakona je pred tim, nez bude dokumentace nebo software kopirovan, reprodukovan, prelozen nebo
pfeveden do elektronické ¢i jiné strojové Gitelné podoby, at uz ¢aste¢né, nebo zcela, vyZadovano nase pisemné
svoleni.
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produktech a sluzbdch Leica Biosystems naleznete na adrese zde: www.leicabiosystems.com.

Vzhledem ke strategii neustalého zlepSovani si spoleCnost Leica Biosystems vyhrazuje pravo ménit technické
specifikace bez predchoziho upozornéni.
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V tomto dokumentu jsou pouzity nasledujici pojmy:
* Leica Biosystems - odkazuje na Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
» Systém BOND - Leica Biosystems platforma, ktera zahrnuje BOND-IIl, BOND-MAX a BOND-PRIME.
» BOND-III - typ automatizovaného barviciho pfistroje imunohistochemie a ISH.
» BOND-MAX - typ automatizovaného barviciho pfistroje imunohistochemie a ISH.
» BOND-PRIME - typ automatizovaného barviciho pfistroje imunohistochemie a ISH.

 Software Systém BOND - softwarova aplikace, prostfednictvim které mohou uzivatelé konfigurovat a
provozovat systém BOND-III, BOND-MAX nebo BOND-PRIME.

Zamysleni uzivatele
Zamyslenymi uzivateli Systém BOND jsou fadné vySkoleni laboratorni pracovnici.

Osoby provozujici modul zpracovani BOND musi pied zahajenim obsluhy tohoto modulu absolvovat dostatec¢né
Skoleni, aby bylo zajisténo, Ze ho budou pouzivat v souladu s timto dokumentem a budou si plné védomy veskerych
potencialnich nebezpec¢i nebo nebezpecnych procedur. VSechny kryty nebo ¢asti modulu zpracovani smi odstranovat

pouze vyskoleny persondl, a to jediné na zékladé pokynd v této pfirucce.

Instalace a opravy
Instalace a opravy smi provadét pouze kvalifikovany servisni personal autorizovany spolecnosti Leica Biosystems.

Zaruku Ize uplatnit pouze v pripadg, Ze byl produkt pouzivan ke stanovenému ucelu a v souladu s pokyny v tomto
dokumentu. Poskozeni zpdsobené nespravnou manipulaci nebo nespravnym pouzivanim produktu rusi platnost
zaruky. Spole¢nost Leica Biosystems nemize prevzit odpovédnost za jakoukoli takovou Skodu.

Podavani zprav o zavaznych nehodach

Vyskyt jakékoli zdvazné nehody (nehod), kterd bud vedla nebo miiZe vést k dmrti pacienta nebo uZivatele, nebo k
docasnému nebo trvalému zhorSeni zdravotniho stavu pacienta nebo uzivatele, musi byt nahlaSen mistnimu zdstupci
Leica Biosystems a pfislusSnému mistnimu regulacnimu uradu.

Protokoly Leica Biosystems

Systém BOND je dodavan se sadou pfeddefinovanych protokol( Leica Biosystems, které nelze upravovat ani mazat.
Tyto preddefinované protokoly byly ovéfeny spolecnosti Leica Biosystems. MlzZete si vSak vytvofit pfizplsobené
protokoly zkopirovanim a Upravou existujicich pfeddefinovanych protokold. VSechny pfizplisobené protokoly musi byt
ovéreny v souladu s postupy a pozadavky mistni laboratore. Moznost vytvorit a ulozit protokol neznameng, ze je
vhodny pro pouziti. Zasady provozu a charakteristiky vykonu naleznete v pfislusnych ndvodech k pouziti (IFU).

Prohlaseni o zabezpeceni a ochrané osobnich udajl uzivatel(

Spoleénost Leica Biosystems respektuje a zavazuje se chranit bezpe¢nost osobnich Udajl a soukromi. NiZe uvedené
oznameni spole¢nosti Leica Biosystems o ochrané osobnich Gdajl popisuje osobni Udaje, které mizeme
shromazdovat, pouzivat a uchovavat.
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Oznameni o ochrané osobnich udaju

Drzitel licence bude pfi zpracovani osobnich Udajd pomoci systému BOND dodrZovat vSechny platné zakony o
ochrané osobnich Udaji a soukromi, mimo jiné véetné BOND-ADVANCE vSech poZadovanych ozndmeni pacientiim a

dal$im subjektdm udajl a ziskani véech poZadovanych souhlasl od nich pfed zpracovanim jejich osobnich ddaj.
V databazi v fidicim systému BOND jsou ulozeny nasledujici osobni Udaje:
e Jméno pacienta
e Jméno Iékare
 Pristupové cCislo
» Komentare lékare
» Komentare pacienta
» Komentare ke sklicku
» Komentére k pfipadim
 Podrobnosti o uzivatelském uctu
» Nazev prace
 Snimky sklicek
» Komentare k udalostem LIS
 Snimky pristroje
Ndsledujici BOND sestavy mohou béZné obsahovat chranéné zdravotniinformace (PHI):
 Udalosti cyklu
» Podrobnosti cyklu
 Sestava pfipadu
e Strucna historie sklicka
» Export dat

» Souhrn nastaveni sklicka

Kontaktovani spolecnosti Leica Biosystems

Pokud potrebujete servis nebo podporu, kontaktujte mistniho zastupce spolecnosti Leica Biosystems nebo navstivte
stranky www.leicabiosystems.com.
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Revizni zaznam
m

Leden 2023 VSechny Nova verze pro systémy BOND se
softwarem BOND 7.

A01-A03 - -

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Obecna varovani

Varovani jsou oznameni o nebezpecich, ktera by mohla vést ke zranéni osob nebo kde existuje moznost ztraty,
poskozeni nebo nespravné identifikace vzork( pacient(. Dodrzujte vSechna bezpecnostni opatfeni, abyste zabranili
zranéni 0soh, poskozen, ztraté nebo chybné identifikaci vzork{ pacientl a poskozeni zafizen.

K varovani se pouzivaji symboly s cernym rameckem a zlutym pozadim:

VSeobecna varovani systému Systém BOND jsou uvedena nize. DalSi varovani jsou uvedena v pfislusnych ¢astech
prirucky.

Provoz modulu zpracovani

Aby nedochazelo ke kontaminaci reagencii a sklicek, mél by byt modul zpracovani provozovan v
Cistém prostiedi s co mozna nejmen$im obsahem prachu a pevnych ¢astic.

Aby byla zajisténa spravna funkénost modulu zpracovani, vkladejte vSechny velké nadoby na
reagencie do spravné stanice v pfihradce podle barvy jejich oznacovaciho Stitku. Pokud byste tak
neucinili, barveni by nemuselo probéhnout spravné.

DalSi podrobnostiviz 2.2.7 Prihradka na velké nadoby.

Zkontrolujte urovné velkych nadob a podle potfeby je na zaCatku kazdého dne naplite nebo
vyprazdnéte (v pfipadé potieby i Gastéji - viz 12.2.1 Kontrola Urovni nadob). Pokud byste tak
neucinili, mohlo by dojit k pferuseni cyklu barveni kvili vyjmuti nddob, coz by mohlo ohrozit barveni.

Pro BOND-MAX - pokud velka nadoba potfebuje béhem zpracovani naplnit, vzdy zkontrolujte
obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a potvrdte, Ze nadoba neni pouzivana nebo se nebude
pouzivat. Pokud byste tak neucinili, mohlo by dojit ke zhorSeni zpracovavanych sklicek. Ihned po
naplnéni nadobu vratte - viz 12.2.2.5 Béhem cykl(. Abyste se této situaci vyhnuli, zkontrolujte mezi
jednotlivymi protokoly Urovné velkych nadob (viz 12.2.7 Kontrola trovni nadob).

>PB BP

Velké nadoby BOND-III nemusi byt pfed plnénim odstranény - viz 12.2.2.1 Doplnéni velké reagencie
— BOND-III. Chcete-li se této situaci vyhnout, kontrolujte trovné velkych nddob denné (nebo ¢astéji,
je-lito nutné - viz 12.2.1 Kontrola Urovni nadob).

BOND nevyZaduje pristup k siti, aby fungoval a provadél zamyslené pouziti. Chcete-li zabranit
Skodlivému nebo neopravnénému pfistupu, nainstalujte BOND bez pfipojeni k siti/infrastrukture.

>

Pokud pozadujete pripojeni k siti, preferovanou metodou je pfipojit BOND k virtudlni mistni siti
(VLAN) chranéné branou firewall. Pfipadné m(Zete implementovat a ovéfit vlastni mechanismy
zabezpeceni sité v souladu se standardnimi provoznimi postupy.

Dalsi informace naleznete v Pfiru¢ce pro informaéni systémy pro BOND 5.1+ (49.6062.811).

Malwarova infekce v fidicim systému BOND by mohla vést k neoéekavanému chovani pfi provozu,
veetné nefunkénosti modull zpracovani. Nez k fidicimu systému BOND pfipojite Ulozna zafizeni
USB, ujistéte se, Ze neobsahuji viry. Leica Biosystems neposkytuje Zadné pfedinstalované
antivirové reSeni; doporucujeme nainstalovat antivirovy produkt pouzivany ve vasi organizaci. DalSi
informace vam poskytne mistni zastupce spolecnosti Leica Biosystems.

>
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Kontrolni tkan

Pro zajisténi pozadovanych vysledkd barveni u vech sklicek JE NEZBYTNE zavést a pouzivat v
laboratofi odpovidajici kontrolni opatfeni. Spole¢nost Leica Biosystems diirazné doporucuje umistit
vhodnou kontrolni tkar na stejna sklicka jako tkan pacienta.

>

Chemicka nebezpeci

Nékteré reagencie pouzivané v ramci imunohistochemie a in situ hybridizace jsou nebezpecné. Nez
budete pokracovat, musite absolvovat odpovidajici Skoleni:

o>

 Pfimanipulaci s reagenciemi nebo pfi ¢iSténi modulu zpracovani noste latexové nebo
nitrilové rukavice, ochranné bryle a dal$i vhodny ochranny odév.

» Sreagenciemi a kondenzaty zachazejte a likvidujte je v souladu se vSemi postupy a
vladnimi predpisy platnymi pro laboratore.

Nadoby na reagencie se mohou béhem prepravy naklapét, pficemz zbytky reagencii pak z(istavaji
kolem uzavéru. Pri otevirani nadob na reagencie vzdy pouzivejte schvalenou ochranu oci, rukavice
a ochranny odév.

Kolem sestav na barveni sklicek se mohou shromazdovat potencidlné nebezpecné reagencie a
kontaminovat zasobniky sklicek. Pfi manipulaci se zasobniky sklicek vzdy pouzivejte schvaleny
ochranny odév a rukavice.

Nékteré reagencie pouzivané v ramci modul( zpracovani BOND jsou hoflavé:

» Neumistujte do blizkosti modul(l zpracovani plamen ani zdroj vzniceni.
» Podoplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzaveéry velké nadoby radné
utésnény.

Moduly zpracovani maji ohfivace a vyhfivané povrchy, které mohou zpdsobovat riziko vzniceni,
pokud jsou v tésné blizkosti umistény horlavé materialy:

> B PP

» Na nahfivace ani v jejich blizkosti nepokladejte hoflavé materidly.
» Nepokladejte hoflavé materialy na zadné horké povrchy modulu zpracovani.

» Podoplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzaveéry velké nadoby radné
utésnény.

Mechanicka nebezpeci

Pfi zavirani vika modulu zpracovani budte opatrni a vzdy davejte pozor, ze nikdo nema v prostoru
uzaveéru ruce, aby nedoslo k poranéni.

>
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Pfi obsluze hlavniho robotu mlze dochdzet k rychlému, neocekdvanému pohybu aspiraéni sondy,
stifkackovych ¢erpadel a robotd na manipulaci s tekutinami ve velkém (BOND-III), coZ by mohlo
vést ke zranéni osob.

>

» Nepokousejte se béhem probihajiciho cyklu otevirat viko modulu zpracovani.

» NepokouSejte se obchazet blokovaci systém, ktery brani provozu modulu zpracovani v
pripade otevreni vika.

» Béhem provozu se ujistéte, Ze jsou zajiSténé kryty Cerpadla stiikacky.

Vyvarujte se kontaktu se sestavami na barveni sklicek a jejich okoli. Mohou byt horké a zpisobit
vazné popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechte sestavy na barveni skel a jejich okoli po dobu
dvaceti minut vychladnout.

Pokud chcete modul zpracovani pfemistit na velkou vzdalenost nebo ho transportovat k opravé Ci
likvidaci, kontaktujte zakaznické sluzby. Modul zpracovani je tézky a neni navrzeny na to, aby mohl
byt pfesouvan jednim uzivatelem.

Zkontrolujte, Ze béhem norméliniho provozu jsou zavfena dvitka stfikacky (BOND-MAX), nebo je
nasazen kryt stfikacky (BOND-III). Pokud by se stfikacka nebo jeji pfislusenstvi uvolnily, mohly by z
ni pod tlakem vystfiknout reagencie.

Pokud by hlavni robot nebo robot na manipulaci s tekutinami ve velkém z(istal déle nez pét sekund
po otevreni vika modulu zpracovani dal v provozu, okamzité kontaktujte zakaznicke sluzby.

Pokud je modul zpracovani zapnuty, nepohybujte hlavnim ramenem robota. Robot by se mohl
vychylit, coz by vedlo ke Spatnému barveni.

Pokud byl robot pfemistén: vypnéte modul zpracovani, pockejte 30 sekund a pak ho znovu spustte.
Pfi provadéni ¢isténi nebo Udrzby vzdy modul zpracovani vypnéte (s vyjimkou ukoll automatického

Cisténi, jako je ¢isténi aspiracni sondy).

Roboty BOND-III na manipulaci s tekutinami ve velkém se pohybuji po sestavach na barveni sklicek,
coz uzivatelim umozZniuje pfistup za Ucelem Gisténi. Tento postup by méli provédét pouze
provozovatelé, ktefi byli upozornéni na mozna nebezpeci a ktefi absolvovali odpovidajici Skolen.

Sestavy na barveni skli¢ek obsahuji pohyblivé ¢4sti, které mohou zpdsobit vazné zranéni. BEhem
obsluhy modulu zpracovani nevkladejte prsty do prostoru sestavy na barveni sklicek.

Nez se pokusite odemknout sestavy na barveni sklicek rucné: vypnéte vypina¢ napajeni modulu
zpracovani, vypnéte elektrické napajeni a odpojte zastrcku napajeni ze zdi.

Modul stfkackové pumpy (BOND-III) je téZky a po uvolnéni by mohl pfepadnout dopfedu. Tento
postup by méli provadét pouze provozovatelé, ktefi byli upozornéni na mozna nebezpeci a ktefi
absolvovali odpovidajici Skolen.

Nezvedejte modul zpracovani BOND-III pomoci dvou ¢ernych drzadel na jeho zadnim krytu.

> BREBEPEEEP
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Elektricka nebezpecCi

A\
A\
A\
A\

Neodstranujte kryty modulu zpracovani ani se nepokousejte dostat k vnitfnim soucastem. Uvnitf
modulu zpracovani BOND se nachazi nebezpecné zdroje napéti a tyto ukoly by méli provadét pouze
kvalifikovani servisni technici povéreni spolecnosti Leica Biosystems.

Nemeérite provozni napéti modulu zpracovani. Pokud by byl modul zpracovani pripojen ke zdroji
napajeni s nespravnym napétim, mohlo by dojit k jeho vaznému poskozeni. Chcete-li nastaveni
zmenit, kontaktujte zakaznické sluzby.

Modul zpracovani musi byt pfipojen k uzemnéné sitové zdsuvce a musi byt umistén tak, aby
pracovnici mohli sitovy kabel snadno odpojit, aniz by museli modul zpracovani pfemistovat.

Nepfemostujte ani nezkratujte pojistky.

Pred vyménou pojistek vypnéte modul zpracovani a odpojte napdjeci kabel. Pojistky vymeénujte
pouze za standardni dily a pokud se pojistky opakované pali, kontaktujte zékaznické sluzby.

Obecna upozorneni

Upozornénijsou oznameni o nebezpecich, ktera by mohla vést k poskozeni zafizeni systému BOND nebo mit jiné
nepfiznivé disledky, které nezahrnuji ohrozeni osob.

K upozornénijsou pouzité symboly s cernym rameckem a bilym pozadim.

Nize jsou uvedena obecna upozornéni Systém BOND. DalSi upozornéni jsou uvedena v pfislusnych ¢astech prirucky.

Nebezpeci priinstalaci

VAN

Neblokujte ventilacni otvory umisténé na zadnim krytu modulu zpracovani. Nezakryvejte ani
ventilacni otvory umisténé na dvitkdch stfikacky (BOND-MAX).

Provozni rizika

> B P

vvvvv

zpUsobit, Ze by Stitek (a sklicko) pfilnul ke Covertilu nebo jinému pfislusenstvi a sklicko by se
poskodilo.

Neodstranujte z velké nddoby (BOND-MAX) maly uzavér snimace hladiny tekutiny, mohlo by tak
dojit k jeho poskozeni. Velké nadoby vyprazdriujte a plite pouze pres velky pInici/vyprazdnovaci
uzaver.

VSechny vyjimatelné soucasti Cistéte pouze rucné. Nemyjte zadné soucasti v automatické mycce
nadobi, aby nedo$lo k poskozeni. Zadné soucasti necistéte rozpoustédly, drsnymi nebo abrazivnimi
Cisticimi prostredky ani drsnymi nebo abrazivnimi utérkami.
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K ¢isténi otvord mycich blokd nebo sestav na barveni sklicek nepouzivejte vatové tyGinky ani jiné
aplikatory s bavinénym hrotem, protoZe bavinény konec by se mohl uvolnit a zplsobit zablokovani.

Nevyvijejte na velké nadoby pri jejich vkladani nadmérny tlak, aby nedoslo k poskozeni nadob nebo
snimace tekutiny.

Nepouzivejte poskozena sklicka. Pred vloZzenim do modulu zpracovani zkontrolujte spravné
zarovnani vSech skliéek na zasobnicich sklicek a spravné umisténi vech Covertiles (viz
2.6.2 Univerzalni kryci technologie Covertiles BOND).

Pfed spusténim cyklu nebo inicializaci modulu zpracovani ovéfte, Ze je modul stfikacky (BOND-IIT)
zcela zavieny (viz 12.4.1 Rucni odemknuti sestav na barveni sklicek). Pokud byste tak neuginili,

mohlo by béhem provozu strikacek dojit k jejich poskozeni.

Zajistéte, aby pred Cisténim nebo sejmutim horni desky byly roboty na manipulaci s tekutinami ve
velkém (BOND-III) ve vychozi pozici v zadni ¢4sti modulu zpracovéani a ne podél sestav na barveni
sklicek.

>k

Nebezpeci reagencii

Pokud dojde k vzajemnému kontaktu nekompatibilnich roztokd, mohou byt vysledky nepfesné a
mohlo by vzniknout riziko poskozeni modulu zpracovani. Chcete-li se ujistit, ze jsou roztoky
kompatibilni, kontaktujte spolecnost Leica Biosystems.

V modulech zpracovani BOND nepouzivejte xylen, chloroform, aceton, silné kyseliny (napf. 20%
HCI) ani silné zdsady (napf. 20% NaOH). Pokud by se nékterd z téchto chemikalif rozlila na modul
zpracovani BOND nebo v jeho blizkosti, okamzité provedte cisténi pomoci 70% alkoholu, abyste
zabranili poskozeni krytd modulu zpracovani.

Na modulech zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX pouzivejte pouze roztok Dewax BOND, pripadné
BOND-PRIME Dewax Solution na modulech zpracovani BOND-PRIME. Nepouzivejte xylen, nahrazky
xylenu ani jiné reagencie, které by mohly poskodit ¢asti systému BOND a zpUsobit Unik tekutin.

> BB
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Regulacni oznameni

Zamysleny ucel

Systém BOND automatizuje klinické protokoly pro imunobarveni patologickych vzork namontovanych
IVD na mikroskopickych sklickach. Mikroskopicka sklicka nasledné interpretuje kvalifikovany zdravotnicky
pracovnik jako pomUcku pfi diagnostice.

Soulad s predpisy FCC

Toto zafizeni bylo otestovano a shledano jako vyhovujici limitdm pro digitaini zafizeni tfidy A podle ¢4sti 15 hlavy B
smérnic FCC. Tyto limity jsou navrzené tak, aby poskytovaly pfimérfenou ochranu proti Skodlivému ruseni, pokud je
zafizeni provozovano v komerénim prostfedi. Toto zafizeni vytvafi, pouzivé a mlize vyzafovat vysokofrekvencni
energii, a pokud neni nainstalovano a pouzivano v souladu s ndvodem k pouZiti, m(iZe zpdsobovat §kodlivé ruseni
radiovych komunikaci. Provoz tohoto zafizeni v obytné oblasti bude pravdépodobné zplsobovat Skodlivé ruseni. V
takovém pripadé bude uzivatel povinen ruseni na vlastni naklady opravit.

Aby byla zajisténa shoda, pouzivejte pouze kabely dodané s pristrojem.

VAROVANI: Jakékoli zmény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvaleny spolenosti Leica
Biosystems, mohou vést k tomu, Ze bude uzivateli odebrano opravnéni provozovat toto zafizeni.

Oznaceni CE

c € Oznaceni CE znaci shodu s platnymi smérnicemi EU uvedenymi v prohlaseni vyrobce o shode.

Pokyny k vybaveni pro diagnostiku in vitro pro profesionalni
pouziti

Toto IVD zarizeni spliuje pozadavky na emise a odolnost podle IEC 61326 casti 2-6.
Pred uvedenim zafizeni do provozu by mélo byt provedeno vyhodnoceni elektromagnetického prostredi.

NepouZivejte toto zafizeni v tésné blizkosti zdrojd silného elektromagnetického zafeni (napf. nestinénych zémérnych
zdrojli RF), protoZe ty by mohly narusovat jeho spravnou funkci.

VAROVANI: Toto zafizeni bylo navrzeno a otestovano podle normy CISPR 11 tfidy A. V domacim
prostfedi mdZe zpdsobit ruseni radiového signélu. V takovém pfipadé budete mozna muset provést
opatreni ke snizeni tohoto ruseni.

Regulaéni pozadavky na pocitace: Certifikace UL (UL 60950), certifikace IEC 60950.
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UPOZORNENI: Federalni zakony USA omezuji prodej tohoto zafizeni pouze registrovanym
zdravotnikdm nebo na jejich objedndvku.

Klasifikace zafizeni podle CISPR 11 (EN 55011)

Toto zafizeni je klasifikovano jako skupina 1 tfidy A podle CISPR 11 (EN 55011). Viysvétleni skupiny a tfidy je uvedeno
nize.
Skupina 1 - plati pro vSechna zafizeni, ktera nejsou klasifikovana jako zafizeni skupiny 2.

Skupina 2 - plati pro vSechna ISM RF zafizeni, u kterych je vysokofrekvencéni energie ve frekvencnim pasmu 9kHz az
400GHz zamérné generovana a pouzivana nebo pouze pouzivana ve formé elektromagnetického zafeni, v induktivni
nebo kapacitni vazbé, ke zpracovani materiald nebo pro ucely inspekce/analyzy.

Tfida A - plati pro vSechna zafizeni vhodna k pouziti ve vSech prostfedich kromé domdcich a v prostfedich pfimo
pfipojenych k nizkonapétové napdjeci siti, kterd zasobuje budovy pouzivané pro domaci tcely.

Tfida B — plati pro vSechna zafizeni vhodna k pouziti v domadcich prostredich a v prostredich pfimo pfipojenych k
nizkonapétové napdjeci siti, kterd zdsobuje budovy pouZivané pro doméci Ucely.

Definice

ISM: Pdsma pro priimyslové, védecké a Iékafské ucely

RF: R4diova frekvence
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Slovnicek symbold

Tato ¢ast popisuje regulacni a bezpecnostni symboly pouzité na Stitku vyrobku.

Regulacni symboly

Vysvétleni regulacnich symboll pouzivanych u vyrobk{ spole¢nosti Leica Biosystems.

|

Tento slovnicek obsahuje obrazky symbold, jak jsou prezentovany v pfislusnych norméch. Nékteré
symboly, které jsou zde pouzity, se vSak mohou barevné liSit.

NiZe je uveden seznam symbol(l pouzivanych na oznaéeni spotfebniho materialu a pfistroje a jejich vyznam.

1ISO 152231

Zdravotnické prostredky — symboly, které se pouzivaji na Stitcich, oznaceni a informace poskytované se
zdravotnickymi prostfedky — cast 1: VSeobecné pozadavky.

Symbol

Normach/Nafizeni

Referencni

Popis

A
:

LOT

REF

SN
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ISO 15223-1

ISO 15223-1

1ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

ISO 15223-1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Vyrobce
Oznacuje vyrobce zdravotnického prostredku.

Zplnomocnény zastupce v Evropském spole¢enstvi
Oznacuje zplnomocnéného zastupce v Evropském spolecenstvi.

Datum vyroby
OznacCuje datum vyroby zdravotnického prostredku.

PouZijte do (datum vyprsenf platnosti)
Oznacuje datum, po kterém se zdravotnicky prostredek nesmi
pouzivat.

K6d davky
Oznacuje kod davky vyrobce, aby bylo mozné davku nebo Sarzi
identifikovat.

7 vr

Katalogové Cislo / referencni Cislo
Oznacuje katalogové Cislo vyrobce, aby bylo mozné zdravotnicky
prostfedek identifikovat.

Sériové Cislo
Oznacuje sériové ¢islo vyrobce, aby bylo mozné identifikovat
konkrétni zdravotnicky prostredek.



Normach/Nafizeni Referencni Popis

ISO 15223-1 518 Dovozce
Oznacuje pravni subjekt dovazejici zdravotnicky prostredek do
Evropské unie.

ISO 15223-1 519 Distributor
OznacCuje subjekt distribuujici zdravotnicky prostfedek do daného
mista.

ISO 15223-1 5.3.1 Krehké; zachazejte opatrné

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery se mize rozbit nebo
poskodit, pokud se s nim nezachazi opatrné.

a
a

ISO 15223-1 534 Chrarite pfed de$tém
Oznacuje, Ze prepravni obal musi byt chranén pfed destém a
uchovavan v suchu.

[N
a
a
a

<_’

IS0 15223-1 5.3.7 Teplotni limit
Oznacuje teplotni limity, kterym mize byt zdravotnicky prostfedek
bezpecCné vystaven.

ISO 15223-1 5.4.2 NepouZzivejte opakované
OznacCuje zdravotnicky prostiedek, ktery je ur¢en k jednorazovému
pouziti neboli k pouziti u jednoho pacienta béhem jedné procedury.

ISO 15223-1 5.4.3 Pre¢téte si ndvod k pouZziti
OznacCuje, ze by si uzivatel mél precist navod k pouziti.

ISO 15223-1 5.4.4 Upozornéni
OznacCuje, ze uzivatel by si mél preCist navod k pouziti, kde najde
ddlezitd upozornéni, jako jsou varovani a bezpecnostni opatfeni,
ktera z rliznych dlivod{ nemohou byt uvedena na samotném
zdravotnickém prostiedku.

> = 6 =<

IVD ISO 15223-1 5.5.1 Zdravotnicky prostfedek pro diagnostiku in vitro
Oznacuje zdravotnicky prostiedek, ktery je urCen k pouziti jako
zdravotnicky prostfedek pro diagnostiku in vitro.
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1ISO 7000

Grafické symboly pro pouziti na zafizeni — registrované symboly

Symbol Normach/Nafizeni Referencni Popis

IS0 7000 1135 Recyklovat
OznaCuje, ze je oznacena polozka nebo jeji material soucasti
procesu repase nebo recyklace.

IS0 7000 1640 Technicka pfirucka; pfirucka pro servis
Oznacuje misto, kde je ulozena prirucka, nebo identifikuje
informace, které se tykaji servisnich pokynd pro zafizen.
OznaCuje, ze by se pfi provadéni servisu zafizeni v blizkosti
umisténi symbolu méla vzit v Uvahu servisni pfirucka.

= 28

(507000 2594 Otevien4 ventilace

§ Oznacuje ovladani, které umozriuje vstup vnéjsiho vzduchu do
vnitiniho prostredi.

.'%’ ISO 7000 3650 USB
Oznacuje port nebo zastrcku, kterd splruje obecné pozadavky
univerzalni sériové shérnice (USB). Oznacuje, Ze je zafizeni
pfipojeno k portu USB nebo je s portem USB kompatibilni.

|[EC 60417/

Grafické symboly pro pouziti na zafizeni

Symbol Normach/Nafizeni Referencni Popis

IEC 60417 5007 Zapnuto
Oznaduje pfipojeni k siti, alespon pro sitové vypinace nebo jejich
polohy, a vSechny tyto pfipady, kdy jde o bezpeCnost

IEC 60417 5008 Vyp.
Oznaduje odpojeni od sité, alespon pro sitové vypinace nebo jejich
polohy, a vSechny tyto pfipady, kdy jde o bezpeCnost

IEC 60417 5009 Pohotovostni reZzim
OznacCuje spinac nebo polohu spinace, pomoci kterych se zapne
Cast zafizeni, aby se uvedlo do pohotovostniho rezimu

IEC 60417 5016 Pojistka
OznacCuje pojistkoveé skririky nebo jejich umisténi.

g —
IEC 60417 5019 Ochranné uzemnéni
Terminal urCeny k pfipojeni k externimu vodici pro ochranu pred

Urazem elektrickym proudem v pfipadé zavady nebo terminal
ochranné zemnici elektrody.
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Symbol Normach/Narizeni

IEC 60417

8

‘ IEC 60417

Atad
% [EC 60417

‘ IEC 60417
.a IEC 60417
®

IEC 60417

1
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Referencni

5032

5134

5988

6040

6057

6222
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Popis

Jednofazovy stfidavy proud
Oznacuje na typovém Stitku, Ze je zafizeni vhodné pouze pro
stfidavy proud; slouzi k identifikaci pfislusnych terminald.

Elektrostaticky citliva zafizeni

Baleni obsahujici zafizeni citliva na elektrostaticky vyboj nebo
zafizeni nebo konektor, které nebyly testovany na odolnost vigi
elektrostatickému vyboji.

Pocitacova sit

Identifikuje samotnou poditaovou sit nebo indikuje pfipojovact
terminaly pocitacové sité.

Varovant: ultrafialové zareni

Vystraha pfed pritomnosti UV zafeni ve skiince vyrobku, které
mze byt dostatecné velké, aby pfedstavovalo riziko pro

operatora. Pred otevienim UV lampu vypnéte. BEhem servisu
pouzivejte ochranu oci a kiize proti UV zareni.

Pozor: pohyblivé ¢ésti
Bezpecnostni pokyn k ochrané pred pohyblivymi ¢astmi

Informace; obecné
Identifikuje ovladaci prvek pro kontrolu stavu zafizeni, napf.
multifunkénich kopirovacich stroj



Jiné symboly a znacky

Normach/Nafizeni

Referencni

Popis

C€
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21 CFR 801.15(c)
(0)F

V prohlaseni
0 shodé pfistroje
jsou uvedeny
smeérnice, kterym
systém vyhovuje

Smeérnice
2012/19/ES EU:
odpadni elektrickd a
elektronicka
zafizeni (OEEZ)

AS/NZS 44171

Elektronicky
prdmyslovy
standard Cinské
lidové republiky
SJ/T11364

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Pouze na predpis

Uznavano americkym ufadem FDA jako alternativa k informaci
,Upozornéni: Federalni zakony USA omezuji prodej tohoto zafizeni
pouze registrovanym zdravotnikim nebo na jejich objednavku.”

Soulad se smérnicemi EU
V prohlaseni o shodé pfistroje jsou uvedeny smérnice, kterym
systém vyhovuje.

Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
(OEEZ)

Elektronicky produkt by nemél byt likvidovan jako netfidény odpad,
ale musi byt odeslan do specialnich sbérnych zafizeni pro dalsi
vyuziti a recyklaci.

Pfitomnost tohoto Stitku znamena, ze:

» zafizeni bylo uvedeno na evropsky trh po 13. srpnu 2005;

e zafizeni nesmi byt v zadném clenském staté Evropské unie
likvidovano prostrednictvim systému sbéru komunalniho
odpadu.

Zdkaznici musi chapat a dodrzovat vSechny zékony tykajici se
spravné dekontaminace a bezpecné likvidace elektrickych zafizeni.

Znacka shody s predpisy (RCM)
Oznaduje shodu s pozadavky (bezpe¢nost a EMC) Australského
Uradu pro komunikaci a média (ACMA) pro Austrélii a Novy Zéland.

Omezeni pouzivanf nebezpeénych latek (RoHS 2)

OznaCuje, Ze tento elektronicky informaéni produkt obsahuje urcité
toxické nebo nebezpecné prvky a je mozné ho po dobu pouzivani
bezpe&né pouzivat v souladu s ochranou Zivotniho prostfedt. Cislo
uprostred loga u daného produktu oznacuje dobu pouzivani

v souladu s ochranou Zivotniho prostredi (v letech). Vnéjsikruh
oznacuje, ze produkt Ize recyklovat. Toto logo také znamena, ze
produkt by mél byt recyklovan ihned po uplynuti doby jeho
pouzivani v souladu s ochranou zivotniho prostredi. Datum na
Stitku oznaCuje datum vyroby.



Symbol Normach/Narizeni

p Elektronicky
|e’ primyslovy
standard Cinské
lidoveé republiky
SJ/T11364

Hlava 47 Kodex
federdlnich
predpis( Spojenych
stétl, Cast 15

FE

- Neni k dispozici

LISTED

@® CSA Mezinérodnf
C us

\WTERTE,

c@]-@us Neni k dispozici

IIIII

Neni k dispozici

Neni k dispozici
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Popis

Omezeni pouzivanf nebezpeénych latek (RoHS 2)

OznaCuje, Ze tento elektronicky informacni produkt neobsahuje
zadné nebezpecné latky nebo tyto latky nepfekracCuji koncentracni
limity specifikované v normé GB/T 26572. Jednd se o ekologicky
Setrny produkt, ktery Ize recyklovat.

FederdIni komise pro komunikace (FCC)
Tento produkt byl otestovén a shleddn jako vyhovujici limitdm
podle ¢asti 15 smérnic FCC.

CertifikaCni znacka Underwriters Laboratory (UL)

Agentura Underwriter Laboratories potvrdila, ze uvedené vyrobky
splnuji bezpecnostni pozadavky USA i Kanady.

Zafzeni uvedené v seznamu testovaci agentury CSA Group
Agentura CSA Group potvrdila, Ze uvedené vyrobky splnuji
bezpecnostni pozadavky USA i Kanady.

Zafzeni uvedené v seznamu testovaci agentury Intertek
Testovaci agentura Intertek potvrdila, Ze uvedené vyrobky splnuji
bezpecnostni pozadavky USA i Kanady.

Rozsah relativni vihkosti

Oznacuje prijatelné horni a dolnf limity relativni vihkosti pro
prepravu a skladovani. U tohoto symbolu jsou uvedeny prislusné
limity relativni vihkosti.

Nepfipojeny port
Tento produkt ma na injekcni pumpé nepfipojeny port.



Bezpecnostni symboly

Vysvétleni regulaénich symbold pouzivanych u vyrobk( spolecnosti Leica Biosystems.

1ISO 7010

Grafické symboly — bezpe¢nostni barvy a bezpecnostni znacky — registrované bezpecnostni znacky.

Referencni

Symbol Normach/Narizeni

fi ISO 7010
% 1ISO 7010
.g IS0 7010
fi 1ISO 7010
.| 1ISO 7010
fi ISO 7010
f IS0 7010
ff 1ISO 7010
|‘ IS0 7010
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WO001

W004

W009

W012

W016

WO017

W020

W021

W022

Popis

Obecné varovani

OznaCuje, Ze uzivatel by si mél precist navod k pouziti, kde najde
dilezita upozornéni, jako jsou varovani a bezpeénostni opatfeni,
kterd z rGznych dlvod( nemohou byt uvedena na samotném
zdravotnickém prostredku.

Varovani: laserovy paprsek
NebezpecCi laseru. Riziko vazného poskozeni oci. Vyvarujte se
pfimého kontaktu oc¢i s laserovymi paprsky.

Varovani: biologické nebezpeéi

Biologické nebezpeci Potencialni vystaveni biologickému
nebezpeci. Abyste zabranili vystaveni, dodrzujte pokyny v
doprovodné dokumentaci.

Pozor: nebezpedi Urazu elektrickym proudem

Elektrické nebezpeci. Mozné riziko urazu elektrickym proudem.
Postupujte podle pokyn( v privodni dokumentaci, abyste zabranili
zranéni osob a poskozeni zafizen.

Varovani: toxicky material

Toxické nebezpeci. NedodrZeni spravnych postupd pfi zachazeni s
chemikdliemi m{zZe mit vdzné zdravotni ddsledky. Pfi manipulaci s
reagenciemi pouzivejte rukavice a ochranné bryle.

Varovani: horky povrch
Tepelnd nebezpedi. Horké povrchy mohou pfi dotyku zpdsobit
popaleniny. Nedotykejte se Casti oznacenych timto symbolem.

Varovani: Pfekazka nad hlavou
Prekazka nad hlavou. Davejte pozor, abyste nebyli zasazeni
pfekazkou nad hlavou.

Varovani: hoflavy materidl
Hoflavé materidly. Pokud nejsou dodrzovana pfislusna
bezpecnostni opatfeni, hoflavé reagencie se mohou vznitit.

Varovani: Ostry prvek
Ostry prvek. Davejte pozor, abyste se nezranili ostrymi predmeéty
(jako jsou jehly, cepele).



Normach/Nafizeni Referencni

.s IS0 7010 W023

ISO 7010 W024
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Popis

Varovani: korozivni latka

Chemické nebezpeci zplisobené korozivni latkou. Nedodrzeni
pfislusnych bezpecnostnich opatfeni mlze mit vazné zdravotni
disledky. Vzdy noste ochranny odév a rukavice. Rozlity material
okamzité vycCistéte v souladu se standardni laboratorni praxi.

Varovani: rozdrceni rukou
Nebezpedi rozdrceni. Pfi zavirani mechanickych casti zafizeni
mohou byt rozdrceny ruce nebo casti téla.

Varovani: Nebezpedi pro Zivotni prostfedi
Nebezpedi pro Zivotni prostfedi. Latka nebo smés, kterd mlize
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostredi.
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Uvod

1.1 Prehled systému

Gratulujeme k pofizeni plné automatizovaného systému imunohistochemie (IHC) BOND a systému insitu hybridizace
(ISH) na barveni. Jsme presvédceni, Ze kvalita a rychlost barveni i snadné pouZivani pfistroje uspokoji naroky vasi
laboratore. ZamyS$lenymi uzivateli systému BOND jsou fadné vyskoleni laboratorni pracovnici.

Systém BOND mUze zahrnovat vice modull zpracovani, které jsou koordinované fidicim systémem BOND.
Existuji tfi typy moduld zpracovani (PM):

» BOND-IIl a BOND-MAX - kazdy s kapacitou 30 sklicek. Umoznuji zpracovavat soucasné tfi cykly az po deseti
sklickach - pokud je potfeba, tak i s rliznymi protokoly barveni. KaZdy cyklus je zahajovan samostatné, aby se
zajistilo pribézné zpracovani. Pro jeden nebo vice cykld mdZe byt nastaveno mnohondsobné barveni, zatimco

jiny mlZe zpracovavat zpracovdvat DAB nebo ¢ervené barveni.

» BOND-PRIME - 24 nezavislych protokoll barveni a kontinualniho zpracovani s kapacitou 72 sklicek.

Software BOND usnadriuje nastavovani a barveni skliek. Pouzivat miZete pfisné otestované protokoly doddvané
spolu se systémem, nebo si miiZete vytvofit viastni. Vyberte si ze Siroké nabidky reagencii k pfimému pouziti BOND
nebo pouZivejte jakékoli jiné protilatky nebo sondy, které Ize sparovat s fadou vysoce kvalitnich detekénich systémd
BOND. Jakmile si v softwaru vytvorite virtualni sklicka nebo je naimportujete z laboratorniho informacniho systému
(LIS), vytisknéte Stitky (nebo pouZijte Stitky vytisténé prostfednictvim LIS), oznacte jimi sklicka a pak sklicka viozZte do
modulu zpracovani. Systém BOND uz se postara o zbytek — konzistentni, spolehlivé a vysoce kvalitni barven.

@ Protokoly a reagencni produkty poskytované spolecnosti Leica Biosystems se v softwaru zobrazuji v
podobé, kterd odpovida redlnym produktiim doddvanym spoleénosti Leica Microsystems.
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Kapitola 1 Uvod

Vlastnosti systému BOND:

Vérime, Ze systém BOND bude pro vaSi laborator cennym prfinosem.

Vysoka propustnost

Flexibilita

Bezpecnost

Automatizované IHC barveni a kontrastni barveni
Automatizované ISH barveni a kontrastni barveni
Automatizované zahrati, odparafinovani a odhaleni

Automatické mnohondsobné barveni

Viz ¢asti:

1.2 Ziskani napovedy
1.3 Prvni kroky

1.4 Spusténi protokolu — pracovni postupy

1.2 Ziskani napovedy

UZivatelska pfirucka BOND (tato pfirucka) je dostupna ve formatu PDF ve vSech fidicich systémech (s jednou stanicf)

a terminalech (BOND-ADVANCE). Také je uloZena na disku USB, ktery se doddva spolu se systémem.

Help
Tuto uzivatelskou prirucku si mlzete prohlédnout kliknutim na ikonu Help (Napovéda) na panelu funkef obou

BOND softwarovych klientd nebo jejim otevienim kliknutim na ikonu na ploSe.

V pfipadé problém( se systémem BOND kontaktujte mistniho zéstupce spole¢nosti Leica Biosystems nebo navstivte
web www.leicabiosystems.com.
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Kapitola 1 Uvod

1.3 Prvnikroky

Pro nové uzivatele systému BOND: tato Cdst popisuje, kde |ze v uzivatelské pfirucce najit potiebné informace, aby se
uzivatel mohl pIné obeznamit s produktem.

Krok Popis Cast piirucky
1 Instalace a uvedeni do provozu -

Nastaveni hardwaru, instalace softwaru a kontrola

systému.

Provadi zastupce spolecnosti Leica Biosystems
nebo autorizovany distributor.

2 Informace o bezpecénosti Obecné varovania Obecnd upozornéni
Seznamte se s bezpecnostnimi pozadavky
systému BOND.

3 Informace o hardwaru 2 Hardware
Seznamte se s ndzvy a postupy pouzivani
hardwaru BOND.

4 Informace o softwaru 3 Prehled softwaru (v fidicim systému BOND)
Ziskejte obecné znalosti o softwaru a jeho
pouzivani.

5 Kontrola protokolli a reagencif 7 Protokoly (v fidicim systému BOND)

Je mozné, Ze reagencie a protokoly byly nastaveny

béhem instalace: 8 Spréva reagencii (v fidicim systému BOND)

 Zkontrolujte, zda byly nastaveny protokoly,
které chcete spustit.

 Zkontrolujte, zda byla nastaveny reagencie
pozadované vasim pracovistém.

6 Spusténi protokolu 1.4 Spusténi protokolu — pracovni postupy
Velmi strucny prehled. 4 RvehlV start
Podrobnéjsi prehled. yenly star

7 Podrobnéjsi seznameni 5 Obrazovky stavu BOND-IIl a BOND-MAX (v fidicim
Podle potreby si prostudujte dalSi moznosti systému BOND) aZ 9 Historie skligek (v fidicim
softwaru. systému BOND)

8 Pouzivani systému LIS 11 Integracni balicek LIS (na BOND Ovladaci)
Volitelny balicek umozriuje pfipojeni k
laboratornimu informacnimu systému.

9 Péce o systém BOND 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)
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Kapitola 1 Uvod

1.4 Spusteni protokolu — pracovni postupy

1.4.1  BOND-IlIl a BOND-MAX

VAROVANI: Aby nedochazelo ke kontaminaci reagencif a sklicek, mél by byt modul zpracovéni
provozovan v Cistém prostredi s co mozna nejmensim obsahem prachu a pevnych ¢astic.

Nasleduje pfehled standardnich krokd pouZivanych pfi barveni zasobniku skli¢ek. PFi jiném nastaveni moznosti jsou
MozZné jiné pracovni postupy.

1.4.1.1 Pocatecni kontroly a spusténi

1 Zkontrolujte, Ze je modul zpracovani Cisty a Ze jsou aktudlné spinény vSechny dkoly UdrZby (12.7 Plan cisténi a
udrzby). Dennf Ukoly pfed spusténim cyklu:

a Zkontrolujte, zda velké nadoby na odpad nejsou naplnéné na vice nez polovinu.
b Zkontrolujte velké nadoby na reagencie. V pfipadé potieby je doplnte.
2 Zkontrolujte myci bloky a michaci stanici - v pfipadé potieby je vyCistéte nebo vymérite.
3 Zkontrolujte, zda jsou v oznacovaci sklicek Stitky a tiskova paska a zda je oznaCovac zapnuty.

4 Zapnéte modul zpracovani, fidici systém (a u fidiciho systému BOND-ADVANCE také terminal) a oteviete
klinického klienta BOND.
1.4.1.2 Konfigurace reagencii
1V pfipadé potfeby vytvofte v systému reagencie (8.2.1 Pridani nebo Uprava reagencie).

7 Zaregistrujte nddoby na reagencie (8.3.3 Registrace reagencii a systému reagencif).

1.4.1.3 Konfigurace protokol{

1V pfipadé potieby vytvofte nové protokoly (7.3 Vytvoreni novych protokol().

1.4.1.4 Konfigurace sklicek
1 Vytvorte v softwaru pfipady (6.3.3 Pfidani pripadu).
2 Vytvofte v softwaru sklicka (6.5.2 Vytvoreni sklicka).
3 Vytisknéte Stitky sklicek a pouZijte je na sklicka (6.6.1 Tisk stitk( a pouziti na sklicka).

4 Sklicka a Covertily umistéte do zasobnikd skligek (4.1.3 Nastaveni sklicek).
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Kapitola 1 Uvod

1.4.1.5 Vlozeni zdsobnikd do modulu zpracovani a spusténi cyklu
1 Zésobniky skligek vlozte do modulu zpracovani (4.1.3.5 Vkladani sklicek).
Detekéni systém a zasobniky reagencii vloZte do modulu zpracovani (4.1.4 VloZeni reagencii).

Stisknutim tlagitek Load/Unload (VIoZit/Vyjmout) na modulu zpracovani zamknéte zasobniky sklicek.

M~ w N

Na obrazovce System status (Stav systému) zkontrolujte, Ze byla identifikovana vSechna sklicka - sklika,
ktera nebyla identifikovana automaticky, identifikujte ruéné (5.1.5.2 Palubni rucni identifikace sklicek).

5 Projdéte si a opravte v8echna vystrazna ozndmeni na obrazovce System status (Stav systému).

6 Kliknutim na tlagitko [ ENEEN spustte cyklus.

1.4.1.6  Monitorovani cyklu

1 Sledujte priibéh cyklu na obrazovce System status (Stav systému) (5.1 Obrazovka Stav sytému) nebo na
fidicim panelu BOND (3.5 BOND-ADVANCE Dashboard). Projdéte si a opravte vSechna ozndmeni.

1.4.1.7 Vyjmuti sklicek a reagencii

1 Po dokonceni cyklu vyjméte detekéni systém a zadsobniky reagencif; reagencie ulozte (4.1.6 Dokonceni).

teploté +2 az +8 °C (+36 aZ +46 °F). Dalsi informace naleznete v ¢asti 2.2.7 Pfihradka na velké

‘ Pokud se modul zpracovani nepouziva, vyjméte velké nadoby ER1 a ER2 a uskladnéte je pfi
nadoby.

2 Stisknutim tlacitek Load/Unload (VloZit/Vyjmout) na modulu zpracovani odemknéte zasobniky sklicek a
vyjméteje.

3 Vyjméte Covertily a vycCistéte je (12.3 Covertily).

‘ ‘ Pfi ¢isténi Covertild nenechévejte sklicka v zésobnicich.

4 Vyjméte sklicka.

5 Vycistéte vSechny pfipadné skvrny na sestavach na barveni sklicek (12.4 Sestava na barveni sklicek), dal$ich
¢astech modulu zpracovani, na sklickach i na zasobnicich reagencii.

1.4.1.8 Hydratace systému BOND-MAX a BOND-III

Po dokonceni procesu barveni budou sklicka hydratovana, dokud je neodeberete. Na BOND-MAX a BOND-III budou
sklicka v zasobniku sklicek pravidelné hydratovéana specifikovanou hydratacni tekutinou, dokud nebudou zvednuty
zasobniky sklicek. Po zvednuti zasobniku sklicek se ujistéte, Ze jsou zasobniky z modulu zpracovani okamzité
odebrany.
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1.4.2  BOND-PRIME

Podrobné informace naleznete v samostatné uzivatelské prirucce BOND-PRIME.

1.4.2.1 Pocatecni kontroly a spusténi

1 Zapnéte Fidici systém (a u fidiciho systému BOND-ADVANCE také termindl) a otevfete klinického klienta BOND.
2 Zkontrolujte, zda jsou v oznaCovaci sklicek Stitky a tiskova paska a zda je oznaCovac zapnuty.
3 Inicializujte modul zpracovani BOND-PRIME a pfihlaste se.

4 Dokoncete vSechny ukoly v e fronté akci, které ukazuiji, Ze akce je vyZzadovéna ,Soon" (Brzy) nebo ,Now" (Nyni).

1.4.2.2 Konfigurace reagencii
1V pfipadé potfeby vytvofte v systému reagencie (8.2.1 Pridani nebo Uprava reagencie).

7 Zaregistrujte nddoby na reagencie (8.3.3 Registrace reagencii a systému reagencif).

1.4.2.3 Konfigurace protokol{

1V pfipadé potieby vytvofte nové protokoly (7.3 Vytvoreni novych protokol().

1.4.2.4 Konfigurace sklicek
1 Vytvofte v softwaru pfipady (6.3.3 Pridani pripadu).
2 Vytvofte v softwaru sklicka (6.5.2 Vytvoreni sklicka).

3 Vytisknéte Stitky sklicek a pouZijte je na sklicka (6.6.1 Tisk stitk( a pouziti na sklicka).

1.4.2.5 Vmodulu zpracovani BOND-PRIME:

1 Vlozte zdsobnik reagencii a zasobnik detekéniho systému.
2 Vlozte sklicka do Predvkladaci zasuvky.

3 Sklicka jsou pote naskenovana, presunuta ze zasuvky a automaticky zpracovana.

1.4.2.6 Hydratace systému BOND-PRIME

Po dokonceni procesu barveni budou sklicka hydratovana, dokud je neodeberete. Na BOND-PRIME jsou sklicka
pfenesena do zdsuvky pro vyjmuti, kde budou hydratovana v zasuvce deionizovanou vodou, dokud nebudou sklicka
vyjmuta.
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@ Dalsi informace o hardwaru modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské
pfirucce BOND-PRIME.

Tato ¢ast obsahuje ndsledujici informace:
» Nazvy Casti vybaveni systému BOND
» Funkce téchto ¢asti ajejich vztah k systému jako celku

» Odkazy na dalsi informace, napfiklad na provozni postupy a postupy Udrzby vztahujici se k vybaveni

Vzhledem k tomu, Ze systém by mél byt nastavovan a testovan dodavatelem, nejsou v popisech hardwaru uvedené
podrobnosti 0 nastaveni a pfipojeni soucasti. Pokud potfebujete nékteré soucasti vymeénit nebo znovu pripojit,
postupuijte podle pokynd v &asti 12 Cisténi a Udrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX).

Informace o modulech zpracovani BOND-III a BOND-MAX jsou rozdéleny do samostatnych ¢asti, abyste v pfipadé
potfeby mohli rychleji najit relevantni informace.

Viz Casti:
e 2.1 Systém BOND
2.2 Moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX
* 2.3 Ridici systém a terminaly BOND
e 2.4 Rucni skener carovych kodi
e 2.5 0znacovac sklicek
e 2.6 Pomocné vybaveni
e 2.7 Pfemisténi modulu zpracovani

» 2.8 Vyrazeni pfistroje z provozu a jeho likvidace
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2.1 System BOND

Toto jsou hlavni soucasti systému BOND:

« Jeden nebo vice modulli zpracovani (viz 2.2 Moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX)

Dalsi informace o modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské priru¢ce BOND-
PRIME.

« Ridicl systém BOND nebo BOND-ADVANCE (viz 2.3 Ridici systém a terminaly BOND)
Instalace BOND-ADVANCE maji kromé fidiciho systému také terminaly a mohou mit i sekundarni (zalozni)
fidici systém
« Jeden nebo vice ruénich skener( ¢arovych kédd (viz 2.4 Rucni skener carovych kad()
« Jedna nebo vice tiskdren §titk( skli¢ek (viz 2.5 Oznacovac sklicek)
Soucasti kazdého nového modulu zpracovani BOND-III nebo BOND-MAX:
4 z4sobniky sklicek (viz 2.6.2.7 Zasobniky sklicek)

« 4 z4sobniky reagencii (viz 2.6.2.2 Zésobniky reagencif)

1 michacf stanice (viz 2.2.9 Myci blok a michac stanice)
 1imbusovy kli¢ na vyménu stfikackoveho Cerpadla
1 ethernetovy kabel

Pro moduly zpracovani BOND-IIl nebo BOND-MAX budete také potiebovat:
« Covertily (viz 2.6.2 Univerzalni kryci technologie Covertiles BOND)

 Detekecni systémy BOND a koncentraty nebo reagencie k piimému pouziti BOND nebo oteviené nadoby na
reagencie (viz 2.6.3 Systémy reagencif a nadoby)

DalSiinformace o tom, s ¢im je modul zpracovani BOND-PRIME dodavan, naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce
BOND-PRIME.

Uplny a aktudIni seznam spotfebniho materidlu a ndhradnich dild viz www.leicabiosystems.com.

Viz také 3.1 Architektura systéemu.
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2.1.17  Doplnkove produkty BOND

Doplrikové produkty BOND jsou navrzené specialné pro systém BOND a jejich pouZivani poméaha zajistovat optimalni
vysledky barveni. Diky pouZivani dopliikovych produkt BOND je také snazsi udrzovat modul zpracovani v bezvadném
stavu a predchazet jeho poskozeni.

Nasledujici produkty by mély byt se systémem BOND vZdy pouzivany a nikdy by nemély byt
nahrazovany jinymi produkty:

Pomocné reagencie

» Roztok BOND Wash Solution nebo BOND-PRIME Wash Solution Concentrate.
 Roztok BOND nebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 a 2)
o Roztok BOND nebo BOND-PRIME Dewax Solution

Spotrebni material BOND-III nebo BOND-MAX

« Sklicka BOND Plus a Apex BOND (nebo sklicka splfiujici specifikace uvedené v ¢asti 2.6.1 Sklicka)
« Univerzalni kryci technologie Covertiles BOND

« QOteviené nadoby BOND (7ml a 30ml)

o Titracni nadoby a vlozky BOND (6ml)

 Michaci lahvicka BOND

 Sada oznacovace sklicek a tiskové pasky BOND

Spotrebni material BOND-PRIME

« Sklicka BOND Plus a Apex BOND (nebo skli¢ka splfiujici specifikace uvedené v ¢4sti 2.6.1 Sklicka)

« QOteviené nadoby BOND (7ml a 30ml)

o Titracni nadoby a vlozky BOND (6ml)

« BOND-PRIME Suction Cups (Pfisavky BOND-PRIME)
 Sada oznacovace sklicek a tiskové pasky BOND

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit (Obnovovaci sada ARC BOND-PRIME) (obsahuje ARC Covertiles (Covertily ARC)
a Mixing Well Plate (Desku michacich jamek))
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2.2 Moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX

Modul zpracovani je barvici platforma systému BOND. Systém BOND s jednou stanici mdze mit az 5 modul(
zpracovani a systém BOND-ADVANCE mize mit az 30 moduld v libovolné kombinaci typd moduld zpracovani.

VAROVANI: Modul zpracovani musi byt pfipojen k uzemnéné sitové zésuvce a musi byt umistén tak,
aby pracovnici mohli sitovy kabel snadno odpojit, aniz by museli modul zpracovani pfemistovat.

e 2.2.1 Hlavni soucasti

e 2.2.2 Inicializace modulu zpracovani
e 2.2.3Viko

e 2.2.4Hlavnirobot a snimac ID

e 2.2.5 Sestavy na barveni sklicek

e 2.2.6 Pfedni panel

e 2.2.7 Prihradka na velké nadoby

e 2.2.8 Aspiracni sonda

e 2.2.9 Myci blok a michaci stanice

¢ 2.2.10 Roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém (pouze BOND-III)
e 2.2.11 StrikaCky

e 2.2.12 Vypinac

e 2.2.13 Zadni kryt

2.2.1 Hlavni soucasti

Projdéte si hlavni soucdsti systémd BOND-III a BOND-MAX:
e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.1.1  BOND-III

Nasledujici fotografie znazorfuji hlavni soucdsti modulu zpracovani BOND-III. Fotografie zobrazuje aktualni model -
starSi modely se vzhledoveé lii, ale hlavni soucdsti jsou stejné.

Popis zadniho krytu je uvedeny v ¢asti 2.2.13 Zadni kryt.

Obrézek 2-1: Predni pohled na pfedchozi (vlevo) a souc¢asny (vpravo) modul zpracovani BOND-III

Vysvétlivky
1 Viko 3 Pfedni panel
2.2.3 Viko 2.2.6 Predni panel
2 Rameno hlavniho robotu 4 Pfihraddka na velké nadoby
2.2.4 Hlavnirobot a snimac ID 2.2.7 Prihradka na velké nadoby
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Obrazek 2-2: Pfedni pohled na modul zpracovani BOND-III

Vysvétlivky
5 Roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém 7 Strikacky
2.2.10 Roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém 2.2.17 Strikacky

(pouze BOND-I) 8 Platforma reagencif
6 Sestavy na barveni skli¢ek 2.2.6.5 Platforma reagencif
2.2.5 Sestavy na barveni sklicek
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2.2.1.2  BOND-MAX

Nasledujici fotografie znazorfuji hlavni soucdsti modulu zpracovani BOND-MAX. Fotografie zobrazuje aktuaini model
- star§i modely se vzhledove lisi, ale hlavni souCastijsou stejné.

Obrazek 2-3: Predni pohled na modul zpracovani BOND-MAX

Vysvétlivky
1 Viko 4 Pfedni panel
2.2.3Viko 2.2.6 Pfedni panel
2 Rameno robotu 5 Prihrddka na velké nédoby
2.2.4 Hlavnirobot a snimac ID 2.2.7 Prihradka na velké nadoby

3 Sestavy na barveni sklicek
2.2.5 Sestavy na barveni sklicek
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Obrazek 2-4: Modul zpracovani BOND-MAX pfi pohledu z pravé strany

Vysvétlivky
6 Vypinat 9 Platforma reagencii
2.2.12 Vypinac 2.2.6.5 Platforma reagencii
7 Aspiraéni sonda 10 Stifkacka (viz nize)
2.2.8 Aspiracni sonda 2.2.11 Strikacky

8 Myci blok a michaci stanice
2.2.9 Myci blok a michaci stanice

Popis zadniho krytu je uvedeny v ¢asti 2.2.13 Zadni kryt.

Obrazek 2-5: Stikacka za zavésnymi dvirky
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2.2.2  Inicializace modulu zpracovani

Kdyz modul zpracovani zapnete, system BOND provede interni kontroly, pfipravi kapalinovy systém a presune roboty
do jejich vychozi pozice. Hlavni robot se presune do levého zadniho rohu modulu zpracovani a tfi roboty na
manipulaci s tekutinami ve velkém (pouze BOND-II) se pfesunou do zadni ¢asti modulu zpracovani.

Sestavy na barveni sklicek se inicializuji a vrati do odemcené pozice. Pokud je zjiSténa zavada nebo je modul ve stavu,
ktery neumoznuje zpracovani, inicializacni proces se zastavi.

Pred pokusem o inicializaci modulu zpracovani ovérte, Ze jsou splnény tyto pfedpoklady:
* Viko je zaviené.
« Pfedni dvifka jsou zaviena (pouze modul BOND-MAX).
 Velké nadoby na odpad jsou méné nez z poloviny plné.
 Velké nadoby na reagencie maji odpovidajici reagencii.
» Michaci stanice je na svém misteé.
 Lahvicky michaci stanice jsou prazdné a Cisté.
» Horni desky sestav na barveni sklicek jsou ve sklopené poloze.

LED kontrolka napajeni na pfedni strané modulu zpracovani se rozsviti zelené a software BOND indikuje, ze modul je
pfipojeny. Po dokonceni inicializace se na zaloZce modulu zpracovani objevi ikona tfi zasobnikd sklicek (viz
5.1.1 Zélozky modulu zpracovani). Nepokou$ejte se modul zpracovani pouzivat, dokud nebude pIné inicializovany.

2.2.3  Viko

Viko je chranéné blokovacim systémem a béhem provozu musi byt zaviené.

VAROVANI: Pfi zavirani vika modulu zpracovéni budte opatrni a vzdy davejte pozor, e nikdo nemd v
prostoru uzaveru ruce, aby nedoslo k poranéni.

VAROVANI: Pfi obsluze hlavniho robotu mize dochazet k rychlému, neotekavanému pohybu
aspiracni sondy a robotd na manipulaci s tekutinami ve velkém (pouze BOND-III), coZ by mohlo vést
ke zranéni osob.

NepokouSejte se béhem probihajiciho cyklu otevirat viko modulu zpracovani.

NepokouSejte se obchazet blokovaci systém, ktery brani provozu modulu zpracovani v pfipadé
otevieni vika.

cca 5 sekund po otevieni vika modulu zpracovani stale v provozu, okamzité kontaktujte zékaznickou

ﬁ VAROVANI: Pokud hlavni robot nebo robot na manipulaci s tekutinami ve velkém zlstava déle nez
podporu.
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2.2.4  Hlavnirobot a snimac ID

Hlavni robot posouva aspiracni sondu tak, aby aspirovala a davkovala reagencie. Na rameni robotu je pfipevnény
snimac ID, ktery slouzi k identifikaci sklicek a reagencii viozenych do modulu zpracovani.

Obrazek 2-6: Fotografie hlavniho robotu se snimacem ID (oblast oznacena Sipkou)

VAROVANI: Pokud je modul zpracovéni zapnuty, nepohybuijte hlavnim ramenem robota. Robot by se
mohl vychylit, coz by vedlo ke Spatnému barven.

Pokud byl robot pfemistén: vypnéte modul zpracovani, pockejte 30 sekund a pak ho znovu spustte.

Systém BOND naskenuije Stitky jednotlivych sklicek za Ucelem jejich identifikace (viz 5.1.5.1 Automaticka identifikace
sklicka).

» Ramecek snimace ID je potfeba pravidelné Cistit.
Pokyny viz 12.9 Snimac ID.

» Pokud je aspiracni sonda praskla nebo ohnutd, kontaktujte oddéleni zékaznickych sluzeb.

2.2.5  Sestavy na barveni sklicek

VAROVANI: Vyvaruijte se kontaktu se sestavami na barveni sklicek a jejich okoli. Mohou byt velmi
horké a zp(isobit vazné popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechte sestavy na barveni skel a jejich okolf
po dobu dvaceti minut vychladnout.
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/> VAROVANI: Kolem sestav na barveni skligek se mohou shromazdovat potenciélné nebezpe¢né
= reagencie a kontaminovat zasobniky sklicek. Pfi manipulaci se zasobniky sklicek vzdy pouzivejte
schvaleny ochranny odév a rukavice.

Sklicka se zpracovavaji v sestavach na barveni sklicek. V kazdém modulu zpracovani jsou tfi sestavy na barveni
sklicek.

Operdtor zahdji cyklus tak, Ze skrze predni panel vloZi zésobnik skli¢ek (postup viz ¢ast 2.2.6 Predni panel) a pak
stiskne tla¢itko Load (VIoZit). Systém BOND zachyti snimky sklicek. Pokud jsou sklicka kompatibilni (viz
6.9 Kompatibilita sklicek) a jsou vloZzené vSechny reagencie, mize uzivatel spustit cyklus. Dal$i informace o zadavani

podrobnosti o sklickéch a jejich vkladani viz 6 Nastaveni sklicka (v fidicim systému BOND).

Pred zahajenim zpracovani uzamkne systém BOND sklicka v sestavé na barveni sklicek. Pokud potfebujete vyjmout
zasobnik sklicek, zatimco systém BOND zpracovava jeho sklicka, musite nejprve cyklus ukoncit. Klepnéte na [ =

pod zésobnikem na obrazovce System status (Stav systému) (viz 5.1.7 Spusténi nebo zastaveni cyklu) a poté
odemknéte sestavu na barveni sklicek.

Informace o Cisténi a bézné udrzbé sestavy na barveni sklicek viz 12.4 Sestava na barveni sklicek.

Ohrivace sestavy na barveni sklicek

if VAROVANI: Ohfivade a vyhifvané povrchy modulu zpracovéni mohou piedstavovat nebezped
vzniceni:

» Na ohfivace ani v jejich blizkosti nepokladejte horlavé materialy.

 Nepokladejte hoflavé materialy na zadné horké povrchy modulu zpracovani.

» Po doplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, Ze jsou vSechny uzavery velké nadoby fadné
utésnény.

» Neumistujte do blizkosti modull zpracovani plamen ani zdroj vznicen.

if VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v modulech zpracovani BOND-II a BOND-MAX jsou hoflavé:
» Podoplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzavery velké nadoby radné
utésnény.
Moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX maji na kazdé pozici sklicka samostatny vyhfivaci prvek. Kazdy z téchto
prvk( je nezévisle monitorovéan a pokud dojde k chybé teploty (viz Obrazek 2-7), je oznacen jako vadny. Je-li zjistén
vadny ohfivac, kontaktujte zakaznickou podporu.

Obrézek 2-7: Chyba jednotlivého ohfivace

-J

€5
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Nemeéli byste spoustét cyklus pro sklicko, které vyzaduje zahfivani a nachazi se na pozici oznacené jako vadna. Pokud
ohfiva¢ béhem cyklu nefunguje spravng, je mozné, ze sklitko na této pozici nebylo spravné zpracovano.

Predstavuje-li zavada ohfivace bezpecnostni riziko, modul zpracovani vypne vSechny ohfivace sklicek vcetné téch,
které se momentalné pouzivaji pro sklicka v ramci cyklu s fizenim teploty.

Obrézek 2-8: Sedé symboly ohfivaci na viech pozicich oznacuiji Uplné vypnuti topeni

1 )
= =
= =

),
= =

Po vypnuti ohfevu skliCek musite vypnout a restartovat modul zpracovani, abyste uvolnili zamek ohfivace. Pozice s
vadnymi ohfivaci mUZete dal pouzivat za pfedpokladu, Ze na nich nebudete zpracovavat sklicka vyZadujici zahfivani.

2.2.6  Prednipanel

Nasledujici obrazky zobrazuiji pfedni panely systém( BOND-IIl a BOND-MAX.

Obrézek 2-9: Pfedni panel BOND-III
— -

- |

BOND-1H

Vysvétlivky

1 Predni panel 4 Platforma reagencii
2.2.6.1 LED kontrolka napajeni

2 0ddil zasobniku sklicek
2.2.6.2 0ddil zdsobniku sklicek

3 LED kontrolka zasobniku sklicek
2.2.6.3 LED kontrolka zdsobniku sklicek

2.2.6.5 Platforma reagencif

5 LED kontrolka zasobniku reagencii
LED kontrolka zasobniku reagencif

6 Tladitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout)
2.2.6.4 Tlacitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout)
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Obrazek 2-10: Pfedni panel BOND-MAX

Vysvétlivky
1 Pfedni panel 4 Platforma reagencii
2.2.6.1 LED kontrolka napajeni 2.2.6.5 Platforma reagencii
2 0ddil z&sobniku sklicek 5 LED kontrolka zasobniku reagencii
2.2.6.2 0ddil zasobniku sklicek LED kontrolka zasobniku reagencii
3 LED kontrolka z&sobniku skli¢ek 6 Tlacitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout)
2.2.6.3 LED kontrolka zésobniku sklicek 2.2.6.4 Tlacitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout)

2.2.6.1 LED kontrolka napajeni

Co oznacuji jednotlivé barvy:

» Nesviti - pfistroj je vypnuty

» Modrd (aktuaini model) nebo oranzové (pfedchozi modely) - pfistroj je zapnuty, ale software modulu
zpracovani jeSté nebyl spustén

 Zelend - pfistroj je zapnuty a systém je v provozu

Obrazek 2-11: Barvy LED kontrolky napajeni (modrd, zelend) na modulu zpracovani BOND-MAX

2.2.6.2 0ddil zasobniku sklicek

Modul zpracovéni ma tfi oddily (jeden pro kaZzdou sestavu na barvenf sklicek), do kterych se vkladaji zasobniky
sklicek. Jakmile vloZite zasobnik sklicek, zamknéte ho stisknutim tlacitka Load/Unload (VloZit/Vyjmout) v sestave na
barveni sklicek. Po uzamceni zasobniku pfesune rameno robotu nad sklicka v zasobniku snimac ID, aby sklicka

automaticky identifikoval.
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2.2.6.3 LED kontrolka zasobniku sklicek

Vicebarevné LED kontrolky na pfednim panelu pod jednotlivymi sestavami na barveni sklicek oznacuji stav zasobniku
sklicek. Na modulech zpracovani BOND-MAX jsou LED kontrolky zasobniku sklicek soucasti tlacitek Load/Unload
(VloZit/Vyjmout). U téchto modulli zpracovani se LED kontrolka po stisknuti tladitka Load/Unload (VIoZit/Vyjmout)
rozsviti na nékolik sekund modre.

Oznadeni stavi pro jednotlivé barvy LED kontrolek sestav na barveni sklicek:

Nesviti — neni vlozeny zadny zasobnik sklicek nebo je zasobnik sklicek odemknuty.

Sviti nepferuSované oranZoveé - zasobnik je vlozeny a uzamceny, ale zpracovani jesSté nezacalo.
Zésobnik Ize bezpe¢né odemknout a vyjmout stisknutim tlagitka Load/Unload (VloZit/Vyjmout).
Sviti Cervené - sklicka v zasobniku se zpracovavaji.

Z4sobnik je uzamé&eny a neda se stisknutim tlaéitka Load/Unload (VloZit/Vyjmout) odemknout. Chcete-li
zasobnik vyjmout, musite v softwaru nejprve ukoncit cyklus.

Sviti pferuSovang zelené - zpracovani skoncilo bez ozndmeni. Tla¢itkem Load/Unload (VIoZit/Vyjmout)
odemknéte zasobnik.

Sviti preruSované Gervené - cyklus byl zamitnut nebo zpracovani skoncilo s oznamenimi. Tlacitkem
Load/Unload (Vlozit/Vyjmout) odemknéte zésobnik.

Obrazek 2-12: Barvy LED zésobniku sklicek (oranzova, Gervend, zelend) na modulu zpracovani BOND-MAX.

2.2.6.4 Tlacitko Load/Unload (Vlozit/Vyjmout)

Stisknutim tlagitka Load/Unload (VloZit/Vyjmout) provedete nasledujici:

Pokud neni vlozeny zasobnik, nic se nestane.

Pokud je zasobnik vlozeny, ale neni uzamceny, systém BOND-III nebo BOND-MAX ho uzamkne, a je-li dostupné
rameno robotu, snimac ID identifikuje 1D sklicek.

Pokud je zasobnik uzamceny, ale neni spustény cyklus, systém BOND-III nebo BOND-MAX zasobnik odemkne.
Pokud je zasobnik uzamceny a cyklus je dokonceny, systém BOND-III nebo BOND-MAX zasobnik odemkne.

Pokud je zasobnik uzaméeny a probiha cyklus, tlagitko Load/Unload (VIoZit/Vyjmout) bude neaktivni. Zasobnik
nelze odemknout, dokud neni dokoncen nebo prerusen cyklus, ktery na ném probiha.

Je-li sestava na barveni sklicek horkad, nelze zasobnik uzamknout ani odemknout — pockejte, az sestava vychladne.
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2.2.6.5 Platforma reagencii

Tady jsou umisténé zasobniky reagencii, které obsahuji detekcni systémy, 7ml a 30ml nadoby na reagencie a/nebo
éml titracni nadoby. Kazdy zasobnik pojme aZz devét reagencii a platforma reagencii pojme Ctyfi zasobniky reagencil.

Chcete-li vloZit zasobnik reagencii, zasurite zasobnik do platformy a do zajistovaciho mechanismu (viz 4.1.4 Viozeni
reagencif). Je-li dostupné rameno robotu, systém BOND identifikuje reagencie v jednotlivych pozicich reagencif.

LED kontrolka zdsobniku reagencif

Pod kazdym oddilem v zdsobniku je dvoubarevna LED kontrolka, ktera funguje takto:

* Nesviti - nebyl detekovan zasobnik.
Pokud je zasobnik vlozeny, ale LED kontrolka nesviti, zkontrolujte, zda je vlozen spravné.

« Sviti nepreruSované ¢ervené - v pribéhu nasledujicich dvou minut bude v zésobniku vyzadovéana nékterd
reagencie.

Zasobnik je uzamceny a nelze jej vyjmout.

« Sviti nepreruSované zelené - v priibéhu nésledujicich dvou minut nebude vyzadovana z&dna z reagencii v
tomto zasobniku.

Z4&sobnik je odeméeny a miZete ho docasné vyjmout.

Obrazek 2-13: Barvy LED z&sobniku reagencii (¢ervend, zelend) na modulu zpracovani BOND-MAX.

2.2.7  Prihradka na velké nadoby

Reagencie ve velké nadobé a nadoby na odpad jsou v systémech BOND-IIl i BOND-MAX umistény pod pfednim
panelem. Systém BOND-MAX ma navic externi nadobu na bézny odpad.

Pokyny k pInéni, vyprazdnovani a udrzbé velkych nadob viz 12.2 Velké nadoby.

nadoby na reagencie do spravné stanice v pfihradce podle barvy jejich oznac¢ovaciho Stitku.
Systém BOND-III viz Obrazek 2-14; systém BOND-MAX viz Obrazek 2-16.

ﬁ VAROVANI: Aby byla zajisténa spravna funkénost modulu zpracovani, vkladejte véechny velké
Pokud byste tak neucinili, barveni by nemuselo probéhnout spravneé.

Systém BOND UZivatelska prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 49



Kapitola 2 Hardware

VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v modulech zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX jsou hoflavé:
» Neumistujte do blizkosti moduld zpracovani plamen ani zdroj vzniceni.

» Podoplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzaveéry velké nadoby radné
utésnény.

e 2.2.7.1 BOND-IlI
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-IlI

Na skfini pfedchoziho modulu zpracovani BOND-III jsou dvoje priihlednd dvitka, kterd umoziuji snadny pfistup ke
vSem velkym nadobam. Pfi otevirani pfidrzujte madlo v horni ¢asti dvirek.

Veskery odpad ze sestav na barveni sklicek je transportovan do nadoby na nebezpecny odpad. Odpad z myciho bloku
je transportovan do nddob na standardni nebo nebezpeény odpad v zavislosti na stavu reagencie v odpadu (je-li to
vhodné, musite reagencie, které vytvofite, nastavit jako nebezpeéné - viz 8.2.1 Pridani nebo Uprava reagencie).

Senzory hmotnosti u vSech reagencii ve velkych nadobach i nadob na odpad upozorni uzivatele na nizkou hladinu
reagencie nebo pfilis vysokou hladinu odpadu. Stav kazdé velké nadoby ukazuje pfislusny svételny indikator — viz
Systém svételné indikace stavu velkych nadob (BOND-III) (Cést na strané 52). Pfedchozi systém BOND-III tuto funkci
nema. Misto ni ale mlzZete pouZivat ikony na obrazovce (viz 5.1.3.6 Stav velké nadoby).

V systému BOND-IIl je prostor na nésledujici nddoby v policich zobrazenych na Obrézek 2-14 zleva doprava):

Stanice Nadoba isténi | Velikost Reagencie

8 ER1 Horni police 2 Fialova BOND Epitope Retrieval Solution 1*

9 ER2 2 Svétle BOND Epitope Retrieval Solution 2*
fialovd

1 Roztok na Dolni police 5 Cervend BOND Dewax Solution*

odparafinovani

2 Deionizovana voda 5 Modra Deionizovana voda

3 Promyvaci pufr 5 Zelena BOND Wash Solution*
4 Alkohol 5 Oranzové Alkohol (tfidy reagencie)
5 Velky odpad 5 Seda BéZny odpad

6 Velky odpad 5 Seds BéZny odpad

7 NebezpecCny odpad 5 Hnéda Nebezpecny odpad

* Pouzivejte pouze reagencie BOND - nenahrazujte je alternativnimi produkty.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 50



Kapitola 2 Hardware

Pokud vase laboratof nepouziva nadoby na odmaskovani epitop(i nebo nadoby na odparafinovani reagencii, mizete je
v klientovi spravy deaktivovat — viz 10.6.1.7 Zablokovani velkych nadob na reagencie.

Obrazek 2-14: Spravné umisténi velkych nddob na reagencie BOND-II
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tésné pod nadobou.
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Systém svételné indikace stavu velkych nadob (BOND-III)

Moduly zpracovani BOND-III jsou vybavené systémem svételné indikace stavu velkych nadob, jak je znazornéno na
Obrazek 2-15 nize.

Obrézek 2-15: systém svételné indikace stavu velkych nadob

Systém svételné indikace stavu velkych nadob umoznuje sledovat hladinu kapaliny v jednotlivych nadobach. BEhem
normalniho provozu sviti kontrolka nepferusovanym bilym svétlem.

Svétla také oznacuji aktualni stav jednotlivych velkych nadob z hlediska napInénosti:

 KdyzZ je velkd nadoba s reagencii témérf prazdna nebo nadoba na odpad témeér pIng, sviti kontrolka bilym
preruSovanym svétlem.

» Kdyz je velka nadoba s reagencii prazdna nebo nadoba na odpad pInd a tento stav ohrozuje Uspésné
dokoncenf aktualniho cyklu, sviti kontrolka Cervenym prerusovanym svétlem.

» Kdyz se velka nadoba vyjme, jeji podsviceni zhasne a prislusna kontrolka na pfihradce modulu zpracovani
bude svitit bilym preruSovanym svétlem.

Systém svételné indikace stavu velkych nadob funguje pouze se softwarem BOND 6.0 nebo
novejsim.
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Podrobnosti o tom, jaké informace o stavu velkych nadob se zobrazuji na obrazovce System status (Stav systému),
najdete v ¢asti 5.1.3.6 Stav velké nadoby.

2.2.7.2  BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jedna dvifka s oteviranim smérem dol( pro pfistup k velkym nddobdm. Dvitka maji priihledny
panel, pfes ktery je moZné kontrolovat hladiny reagencii ve velkych nadobdach (ty jsou také priihledné).

Dvitka jsou zajisténa magnetickymi zapadkami. Chcete-li otevfit dvitka u pfedchozich modeld modulu zpracovéni (bez
madel), zatdhnéte na obou strandch za horni ¢ast dvifek.

objevi se na obrazovce stavu systému vystrazné ozndmeni (viz 5.1.2 Stav hardwaru) a vSechny

‘ Dvifka pfihradky na velké nadoby musi byt béhem cykld barveni zaviena. Pokud jsou dvitka otevfeng,
aktualné probihajici cykly se mohou pozastavit.

Odpad z modulu zpracovani je transportovan do nadob na standardni nebo nebezpecny odpad v zavislosti na stavu
reagencie v odpadu (je-li to vhodné, musite reagencie, které vytvofite, nastavit jako nebezpeéné - viz 8.2.1 Pridani
nebo Uprava reagencie).

Velké nadoby na reagencie BOND-MAX maji snimace hladiny tekutiny, které uzivatele upozorni na nizkou hladinu
reagencie; podobné i nadoby na odpad maji snimace hladiny tekutiny, které uzivatele upozorni na prili§ vysokou
hladinu odpadu. Pokyny k doplnovani a vyprazdnovani jsou uvedené v ¢asti 12.2 Velké nadoby.

V systému BOND-MAX je prostor s oddily na nasledujici nadoby (zleva doprava):

|-)

Nebezpecny odpad Hnéda Nebezpecny odpad
2 ER1 1 Fialova BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Svétle fialovda  BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Roztok na 2 Cervend BOND Dewax Solution*
odparafinovani
5 Deionizovand voda 2 Modré Deionizovand voda
6 Promyvaci pufr 2 Zelena BOND Wash Solution*
7 Alkohol 2 OranZzova Alkohol (tfidy reagencie)

* Pouzivejte pouze reagencie BOND - nenahrazujte je alternativnimi produkty.

Pokud nadoby na odmaskovani epitopt nebo nadoby na odparafinovani reagencii nepouzivéte, mizete je z modulu
zpracovani odebrat - viz 10.6.1.7 Zablokovani velkych nadob na reagencie.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 53



Kapitola 2 Hardware

Obrazek 2-16: Spravné umisténi reagencii ve velkych nadobach BOND-MAX

Ujistéte se, ze se barva Stitku kazdé velké nadoby a vytistény popis
shoduji se stitkem na prihradce modulu zpracovani, tésne pod nadobou.

Nadoba na vnejsi odpad

Systém BOND-MAX se doddva se standardni devitilitrovou nddobou na bézny odpad. Nadoby doddvané s moduly
zpracovani pred aktualnim modelem maji pfipojeni snimac kapaliny a hladiny v uzavéru jedné nadoby, ktery se
pouziva k vyprazdnéni nadoby. Dodavané nadoby s aktualnim modelem BOND-MAX maji dva uzéveéry - jeden na
konektory a druhy na vyprazdiovani odpadu. Uzavér na konektory z téchto nadob nikdy neodstranujte.

Dodavana nadoba ma dva uzaveéry - jeden na konektory a druhy na vyprazdnovani odpadu. Uzavér na konektory z této
nadoby nikdy neodstranuijte.

Obrézek 2-17: Nadoba na vnéj$i odpad BOND-MAX

1 3

Vysvétlivky
1 Konektor snimace

2 Tekutinovy konektor
3 Otvor pro vyprazdnéni nadoby

Kapalinovou hadici pfipojte k push-fit konektoru v pravé dolni ¢asti zadniho krytu modulu zpracovani. Snimac hladiny
tekutiny pfipojte ke tfipinovému konektoru v levé horni ¢dsti zadniho krytu (viz Obrazek 2-25).
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UPOZORNENI: Ped vyprazdnénim nadoby na vnéjsi odpad vzdy odpojte konektor snimace a piipojku
kapalinové hadice (v tomto poradi). NepokouSejte se kapalinu z nadoby vylévat, pokud jsou kabel a
hadice stale pfipojené.

nebezpecné. Nez budete pokracovat, musite absolvovat odpovidajici Skolenf:

. VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v rdmci imunohistochemie a in situ hybridizace jsou

1 Pfi manipulaci s reagenciemi nebo pfi ¢isténi modulu zpracovani noste latexové nebo nitrilové
rukavice, ochranné bryle a dalsi vhodny ochranny odév.

2 Sreagenciemi a kondenzaty zachazejte a likvidujte je v souladu se vSemi pfisluSnymi postupy
a vladnimi predpisy platnymi pro laboratore.

VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v modulech zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX jsou hoflavé:
 Neumistujte do blizkosti modul(l zpracovani plamen ani zdroj vzniceni.

» Po doplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzavery velké nadoby fadné
utésnény.
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2.2.8  Aspiracni sonda

Aspiracni sonda aspiruje reagencie z nadob, dodava je na sklicka v sestavach na barveni sklicek a micha chromogeny
v michaci stanici. Obsahuje snima¢ hladiny tekutiny a detekuje hladinu reagencie (viz 8.3.1 Stanoveni objemu

reagencie).
Obrézek 2-18: Aspiracni sonda v rameni robotu

ﬁ

V kazdé nadobé je zbytkovy objem, ke kterému sonda nedosahne. Oznacuje se jako ,mrtvy objem”. Mrtvy objem je u
kazdého typu nadoby jiny (hodnoty mrtvého objemu viz 18.5 Provozni specifikace v ¢asti 18 Specifikace).

Pokyny k Udrzbé aspiracni sondy viz 12.6 Aspiracni sonda.
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2.2.9  Myciblok a michaci stanice

Obrézek 2-19: Myci blok s vlozenou michaci stanici

] Vysvétlivky

1 ){ mﬂ?@@@@@;% 2 1 Mycl oblast

2  Michaci stanice

V mycim oddilu nalevo jsou malé otvory na myti aspiracni sondy.

V prave casti myciho bloku je umisténa michaci stanici se Sesti dutinami. Jsou to michaci lahvicky s reagenciemi s
kratkou Zivotnosti, které je potfeba smichat az tésné pred pouzitim. Michani reagencii je fizeno softwarem a zavisi na
typu reagencie.

Software BOND sleduje stav michaci stanice a program systému BOND-IIl nebo BOND-MAX nebude

inicializovat v pfipadé, Ze sledovana stanice neni ¢istd a prazdna (viz 5.1.2 Stav hardwaru). Pokud se
béhem inicializace zobrazi oznameni, ze michaci stanice neni ¢ista nebo obsahuje kapalinu, pak
nejprve zajistéte, aby byla Cista a prazdna, a teprve potom kliknéte v dialogovém okné oznameni na
OK. Budete-li pokracovat, i kdyZ michaci stanice neni Cista nebo obsahuje kapalinu, mohlo by dojit ke

kontaminaci reagencii nebo prepInéni michacich lahvicek.

@ Systém BOND béhem inicializace naskenuje Stitek na michaci stanici a oveéfi tak, ze je vlozena. Pokud
software BOND toto ID nebude schopny detekovat, zobrazi se vyzva, abyste potvrdili, Ze je michaci

stanice vlozena.

Pokyny k udrzbé michaci stanice viz 12.7 Myci blok a michaci stanice.
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2.2.10  Roboty na manipulaci s tekutinami ve velkem
(pouze BOND-III)

Obrazek 2-20: Kazd4 sestava na barveni sklicek ma vodici kolejnici (2), po které se pohybuje robot na manipulaci s
tekutinami ve velkém BOND-III (1).

VAROVANI: Pokud hlavni robot nebo robot na manipulaci s tekutinami ve velkém z{stéva déle nez 5
sekund po otevreni vika modulu zpracovani stale v provozu, okamzité kontaktujte zakaznické sluzby.

Modul zpracovani BOND-III ma tfi roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém, které se pohybuji po vodicich
kolejnicich jednotlivych sestav na barveni sklicek a davkuji reagencie na vSechna vlozena sklicka. Roboty davkuji
pouze reagencie ve velkych nddobach, zatimco aspiracni sonda davkuje reagencie z nadob na platforme reagencii a
nékterych reagencii ve velkych nadobach. Kazdy robot na manipulaci s tekutinami ve velkém ma myci blok, ktery
proplachuje a Cisti jeho davkovaci sondu.

2.2.10.1 Rucnivraceni robotu na manipulaci s tekutinami ve velkém do vychozi
pozice

Pokud robot na manipulaci s tekutinami ve velkém prestane fungovat v pozici u sestavy na barveni sklicek, vratte ho
stisknutim tlagitka Load/Unload (VIoZit/Vyjmout) do vychozi pozice. Pokud z(stane v pozici u sestavy na barveni
skligek, vratte ho pomoci ndsledujicich krokl ruéné do vychozi pozice a pfipadné vyjméte sklicka vioZzend do sestavy
na barveni sklicek.

1 Zkontrolujte, Ze modul zpracovani je nec¢inny a nejsou naplanované ani neprobihaji Zadné cykly, a pak modul
vypnéte.
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2 Opatrné zdvihnéte davkovaci blok na robotu na manipulaci s tekutinami ve velkém (viz Obrazek 2-21) tak, aby
sonda nezasahovala do horni desky.

3 Zatlacte robot podél kolejnice smérem k zadni Casti sestavy na barveni sklicek. Posouvejte ho pomalu a
plynule, ne prilis rychle.

ZatlaCte ho do mista, kde bude tésné mimo kolejnici horni desky — ne az nadoraz.
Obrazek 2-21: Zvednéte davkovaci blok

4 Kdyz je robot mimo horni desku, zaviete viko a znovu zapnéte modul zpracovani. Sestava na barveni sklicek by
se méla odemknout v ramci inicializacniho postupu.

Pokud se sestava na barveni sklicek neodemkne, vyjméte zésobnik sklicek podle pokyn( v ¢asti 12.4.7 Rucni
odemknuti sestav na barveni sklicek.

5 Vyjméte zasobnik sklicek a sklicka.
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2211  Stiikagky

Strikacky aspiruji a davkuji presné objemy reagencnich tekutin, které systém BOND vyzaduje. Pokyny k udrzbé
stfikacek viz 12.13 Stiikacky.

VAROVANI: Zkontrolujte, Ze béhem normalniho provozu jsou zaviend dvitka stikacky (BOND-MAX),
nebo je nasazen kryt stikacky (BOND-III). Pokud by se stfikacka nebo jeji pfislusenstvi uvolnily,
mohly by z ni pod tlakem vystiiknout reagencie.

2.2.11.1 BOND-IlI

Systém BOND-IIl ma ctyri stiikackova Cerpadla umisténa pod prednim panelem. Prvni tfi stifkackova Cerpadla zleva
jsou pouzivana roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém na sestavéch na barveni sklicek 1,2 a 3 vyse. Ctvrté,
hlavni stiikackové Cerpadlo, pouziva aspiracni sonda.

Obrdzek 2-22: Stiikacky BOND-III

g i) F & i [

UPOZORNENI: Pied spusténim cyklu nebo inicializaci modulu zpracovani ovéte, ze je modul
stfikacky zcela zaveny (viz 12.4.1 Ruéni odemknuti sestav na barveni sklicek). Pokud byste tak
neucinili, mohlo by béhem provozu stfikacek dojit k jejich poskozeni.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 60



Kapitola 2 Hardware

2.2.11.2 BOND-MAX

Systém BOND-MAX ma jedno stiikackoveé Cerpadlo umisténé v prihradce na pravé strané modulu zpracovani. Jedna
se 0 9portovy injekéni ventil (jeden port se nepouziva) se Sroubovaci hlavici a malou svorkou.

Obrazek 2-23: 9portova stfikacka BOND-MAX

Chcete-li zkontrolovat stav jednotky strikacky, otevrete dvirka stisknutim a uvolnénim zaobleného vystupku uprostred
pfedni Casti dvirek.

VAROVANI: VZdy noste ochranny odév a rukavice.

Béhem inicializace provadéjte tuto kontrolu pravidelné a podle potfeby provedte vymeénu — viz 12.13 Strikacky.

2.2.12  Vypinac

Jedna se o jediny kolébkovy prepinac na pravém krytu modulu zpracovani. Slouzi k zapnuti a vypnuti modulu
zpracovani.

 Umisténi vypinacCe napajeni na pristroji BOND-II viz Obrazek 2-24.

» Umisténi vypinace napajeni na pristroji BOND-MAX viz Obrazek 2-25.

2.2.13  Zadni kryt

VAROVANI: Neodstrafiujte kryty modulu zpracovani ani se nepokousejte dostat k vnitinim
souc¢astem. Uvnitf modulll zpracovani BOND se nachazi nebezpeéné zdroje napéti a tyto Ukoly by
méli provadét pouze kvalifikovani servisni technici povéreni spolecnosti Leica Biosystems.
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2.2.13.1 BOND-IlI

Obrazek 2-24 znazorfiuje zadni kryt modulu zpracovani BOND-III.

Obrézek 2-24: Zadni kryt BOND-II

4
1
2
3
Vysvetlivky
1 Jisti¢e (pouze starsi moduly zpracovén) 3 Pripojeni napdjeciho kabelu
2 Pojistky 4 Ethernetové pripojeni

« StarSi moduly zpracovani - 4 pojistky

« Alternativni moduly zpracovani - 2
pojistky
Pokyny k vymeéné pojistek viz 12.14 Pojistky napajen.

‘ ‘ VAROVANI: Nezvedejte modul zpracovéni BOND-IIl pomoci dvou ¢ernych drzadel na jeho zadnim
krytu.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Obrdzek 2-25 zndzorAuje zadni kryt modulu zpracovani BOND-MAX. (Star$i modely modulu zpracovani maji pouze
jeden ventildtor napdjent.)

Obrézek 2-25: Zadni kryt BOND-MAX

7 |
6 /
1 4
2 3
Vysvétlivky
1 Jistice (pouze star$i moduly zpracovani) 5 Pripojeni hadice externiho odpadu (viz
2 Ventilétory napajent 12.2.4 Nadoba na vnéjsi odpad (pouze BOND-MAX))
3 Pojistky 6 Pripojeni snimace hladiny tekutiny externiho odpadu
(viz 12.2.4 Nadoba na vnéjsi odpad (pouze

« StarSi moduly zpracovani - 4 pojistky BOND-MAX))

« Alternativni moduly zpracovani - 2 pojistky

~

Ethernetové pripojeni
4 Pripojeni napdjeciho kabelu

Pokyny k vymeéné pojistek viz 12.14 Pojistky napajen.

Systém BOND UZivatelska prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 63



Kapitola 2 Hardware

2.2.13.3 Odpojeni modulu zpracovani
Pokud chcete modul zpracovani BOND-III nebo BOND-MAX odpojit od sitového zdroje, postupujte takto:

1 Pomoci vypinacCe na praveé strané modulu zpracovani vypnéte napajen.

2 Najdéte zasuvku, do které vede napéjeci kabel z modulu zpracovéni (polozka 3 na Obrézek 2-24 a polozka 4 na
Obrazek 2-25). Vypnéte napajeni zasuvky.

3 Vytahnéte napdjeci konektor ze zadni ¢dsti modulu zpracovani.

2.3 Ridici systém a terminaly BOND

VSechno systémy BOND zahrnuji fidici systém BOND, ktery provadi veskeré procesy softwarového zpracovani. V
instalacich s jednou stanici (viz 3.1.7 Konfigurace s jednou stanici) slouZzi k ovladani klientského softwaru jeden fidici
systém s klavesnici, my$i a monitorem. Instalace s jednou stanici umoZziuji provoz az péti modulll zpracovani.

Laboratofe s instalacemi BOND-ADVANCE (viz 3.1.2 BOND-ADVANCE) s vice neZ péti moduly zpracovéani maji navic
terminaly BOND. V téchto instalacich probiha vétSina interakci uzivatele se softwarem BOND na terminalech, kdy
kazdy terminal mUze fidit nékteré nebo vSechny moduly zpracovani. Stejné tak je mozné fidit stejny modul nebo
moduly zpracovani z vice nez jednoho terminalu.

Ridici systém BOND pokracuje v provadéni viech procest softwarového zpracovéni. Ridici systémy v instalacich
BOND-ADVANCE maji vySSi specifikace nez ty, které se pouzivaji v instalacich s jednou stanici, a zahrnuji vice drovni

redundance, aby byla zajisténa Spickova Uroven spolehlivosti.

v8echny procesy probihajici v primarnim fidicim systému a miZze prevzit jeho ¢innost v pfipadé, Ze by primarni fidici
systém prestal spravné fungovat. V idedInim pfipadé by sekunddrni fidici systém nemél byt umistovén pobliz
primarniho fidiciho systému, aby se sniZila pravdépodobnost poskozeni obou fidicich systéma vlivem nepfiznivé
mistni udalosti.

Tiskdrna $titkl sklicek a ruéni skener ¢arovych kad( jsou v pfipadé instalace s jednou stanici pfipojeny k fidicimu
systému a v pfipadé instalace BOND-ADVANCE k jednotlivym terminaldm.

poskytovaly optimalni kontrolu nad systémem BOND. Neinstalujte na fidici systém ani na terminal
BOND zadny dalsi software, abyste predesli zpomaleni systému nebo interferencim s jeho
ovladacimi prvky.

c UPOZORNENI: Opera¢ni systém a software fidiciho systému BOND jsou navrzené tak, aby
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2.4 Rucni skener ¢arovych kodu

Obrazek 2-26: Rucni skener ¢arovych kod(

K fidicimu systému (instalace s jednou stanici) nebo termindl{im (instalace BOND-ADVANCE) je pfipojeny USB ruéni
skener ¢arovych kodu. Pouziva se k registraci reagencii, mdze také slouzit k identifikaci sklicek (viz 6.5.6 Rucni
identifikace sklicka).

Vytvareni 1D a OCR ¢arovych kod( neni' v softwaru BOND verze 7 a novéjsi podporovano.

Pokud vas$ upgrade systému zahrnuje modul zpracovani BOND-PRIME, musite pouzit 2D ¢tecku ¢arovych kéda. Viz
13.1.3 Skener ¢érovych kod( Zebra DS2208.

Rucni skener ¢arovych kod( by mél byt nainstalovany a funkéni, jakmile systém BOND nainstalujete. Pokyny k udrzbé
a konfiguraci viz 13.7 Rucni skener ¢arovych kodu.

2.41  Pouziti rucniho skeneru ¢arovych kodd

@ Zatimco starsi skener ¢arovych kod Symbol emituje laserové svétlo, novéjsi skenery ¢arovych kodd
Honeywell a Zebra emituji LED svétlo. Pamatujte na ndsledujici varovani souvisejici s laserovym

svétlem:

VAROVANI: Nebezpeti laseru. Riziko vazného poskozeni o&i. Vyvarujte se piimého kontaktu o¢i s
laserovymi paprsky.

Pokud chcete naskenovat ¢arovy kéd, nasmérujte na néj skener a stisknéte spoust. Zarovnejte ho tak, aby éervena
Cdra zabrala celou délku ¢drového kddu. V okamziku rozpoznani carového kodu skener zapipa a indikator zmeni barvu
na zelenou. Pokud skener ¢arovy kod nerozpozna, tak zapipa a indikator zméni barvu na Cervenou.

Neprikladejte skener prilis blizko k ¢arovému kodu. Pokud skener carovy kod nerozpozna, zkuste ho
od néj oddalit nebo naskenujte ¢arovy kdd v dhlu 45° (abyste zabrdnili zpétné vazbé skeneru).
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Pokud je skener umistény ve stojanu, je v hands-free rezimu a k nacteni ¢arového kédu neni nutné stisknout spoust.

2.5 0Oznacovac sklicek

Soucasti systému BOND s jednou stanici je jedna tiskérna Stitk( sklicek (tzv. ,0znadovac sklicek") pfipojend k fidicimu
systému. V instalacich BOND-ADVANCE je ke kazdému terminalu pfipojeny samostatny oznacovac sklicek.

Oznacovace sklicek slouzi k tisku nalepovacich $titkd, které se lepi na sklicka kvdli jejich identifikaci. Na kazdém Stitku
je jedinecné ID sklicka ve formé 2D &drovych kédd (viz 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)).
Systém BOND pouziva tato ID k automatické identifikaci sklicek pfi jejich vioZzeni do modultl zpracovani. Kromé ID
miiZete nakonfigurovat i dalsi informace, které chcete uvadét na Stitcich — viz 10.3 Labels (Stitky) .

Nékteré laboratore pouzivaji Stitky sklicek vytisténé jejich systémem LIS, nicméné oznacovac sklicek BOND je vzdy
soucasti téchto systémU a je mozné ho pouzit pro sklicka vytvorenad klinickym klientem BOND.
Oznacovace sklicek jsou soucdsti standardni instalace systému BOND. Pokud pridate nebo vyménite oznaCovac

sklicek, nakonfigurujte ho na obrazovce Hardware na klientovi spravy (viz 10.6.3 Oznacovac sklicek). Informace o
vyméné Stitkd a pasky a pokyny k ¢isténi najdete v dokumentech dodanych k ozna¢ovadi.

VAROVANI: Pouzivejte pouze $titky a tiskovou pasku BOND. Tyto $titky musi béhem zpracovani v
modulech zpracovéni BOND z(stat pfipevnéné a Citelné.
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2.6 Pomocné vybaveni

Tato Cast popisuje pomocné vybaveni pouzivané spolu se systémem BOND.
e 2.6.1 Sklicka
e 2.6.2 Univerzalni kryci technologie Covertiles BOND
e 2.6.3 Systémy reagencii a nadoby

Informace o spotfebnim materialu BOND-PRIME naleznete v samostatné BOND-PRIME uzivatelské prirucce.

iCka

V modulech zpracovani BOND-III a BOND-MAX pouzivejte pouze sklenéna sklicka spravné velikosti. Sklicka nespravné
velikosti nemusi v zdsobnicich sklicek spravné sedét a Covertily na né pak nebudou pasovat. Oba tyto faktory mohou
ovlivnit kvalitu barveni.

2.6.1  Sklic

Spolecnost Leica Biosystems doporucuje sklicka Leica BOND Plus a Apex BOND, ktera jsou urena pro pouziti
v systému BOND. Kromé toho, Ze se jedna o optimalni velikost pro zasobniky sklicek a Covertily BOND, maji tato
pozitivné nabita sklicka oznacend mista pro umisténi tkdné v pfipadé 100ul a 150ul davkovani (viz 6.5.8 Objemy
ddvkovani a umisténi tkdné na sklicka).

Jestlize pouzivate vlastni sklitka, musi splfiovat nasledujici specifikace:

Rozméry Sitka: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 palce)
Délka: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 palce)
Tloustka: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 palce)
Oblast $titku Sitka: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 palce)
Délka: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 palce)
Materidl Sklo, IS0 8037/1

UPOZORNENI: Nepouzivejte poskozena sklicka. Pred viozenim zasobnikii sklicek do modulu
zpracovani se ujistéte, ze jsou vSechna sklicka v zasobnicich spravné zarovnana.

UPOZORNENI: Nepouzivejte sklicka se zaoblenymi nebo odstipnutymi rohy. Takova sklicka mohou
propadnout zasobnikem sklicek, ovlivnit tok kapaliny pod Covertilami a sniZit tak kvalitu barven.
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2.6.2  Univerzalni kryci technologie Covertiles BOND

Univerzalni kryci technologie Covertiles nebo jen ,univerzalni Covertily” BOND jsou
prihledné plastoveé kryty, které jsou béhem barveni umistény nad sklicky. Pisobenim
kapilarniho tlaku se reagencie, které byly nadavkované na sklicka, rozprostrou mezi
Covertily a sklicka, a vytvori tak tenkou vrstvu rovnomérné pokryvajici tkan. Covertily
minimalizuji potiebny objem reagencii a mezi jednotlivymi aplikacemi chrani sklicka
pred vyschnutim. Covertily jsou diileZitou soucasti barviciho systému BOND a musi
byt vzdy pouzivany.

Covertily se na sklicka pfikladaji po umisténi sklicek do zasobniku sklicek (viz
4.1.3.5 Vkladani sklicek). Zkontrolujte, Ze jsou Covertily spravné nasazené -
(vyznageno zakrouzkovanim na fotografii vpravo).

Existuji dvé, libovolné zaménitelna provedeni Covertild. Nové provedeni ma nékolik
pfidanych prvk{ (slovo Leica, malou kruhovou znacku a vyénélek vievo nahofe), které usnadriujf kontrolu, Ze byly
Covertily na sklicka spravné nasazeny.

Obrazek 2-27: Univerzaini kryci technologie Covertiles BOND (pdvodni provedent)

Covertily Ize znovu pouzit az 25krat za predpokladu, Ze nejsou vyrazné zabarvené nebo poskozené, a pokud jsou
fadné vycisténé (viz 12.3 Covertily). Poskozené Covertily zlikviduijte.

Nékteré testy vyzaduji pouziti novych (nepouzitych) Covertil(l. Nejprve si pfectéte ndvody k pouZiti pfislusného testu.
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2.6.2.1  Zasobniky sklicek

V téchto zasobnicich sklicek se sklicka a Covertily vkladaji do modulu zpracovani BOND-III nebo BOND-MAX. Kazdy
zasobnik pojme deset sklicek.

Existuji dvé, libovolné zaménitelna provedeni zdsobnikd sklicek.

Obrézek 2-29: Zasobnik sklicek (nové provedeni (vpravo) a starsi provedeni (vlevo))

Pokyny k vloZeni sklicek a Covertili do modulu zpracovani viz 4.1.3.5 Vkladani sklicek.

2.6.2.2 Zasobniky reagencii

V zdsobnicich reagencii jsou umisténé 7ml a 30ml nadoby na reagencie BOND a 6ml titracni nadoby BOND. Zasobniky
jsou vloZeny do modulu zpracovani v platformé reagencii (viz 2.2.6.5 Platforma reagencii).

Obrazek 2-30: Zasobnik reagencii

Pozice nadob v zdsobnicich reagencii jsou o¢islované od pozice nejdal od rukojeti (pozice 1) po pozici nejbliz k
rukojeti (pozice 9).

Pokyny k vloZeni reagencii do modulu zpracovani viz 4.1.4 Vlozeni reagencil.
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2.6.3  Systémy reagencii a nadoby

V zasobnicich reagencii Ize pouZit fadu typd nddob na reagencie.

2.6.3.1  Systémy reagencii

Systémy reagencii jsou preddefinované sady reagencii v zasobniku reagencii. BOND miize pouzivat dva typy systémd
reagenci:

 Detekcni systémy BOND
« Cistici systémy BOND
Dal$i podrobnosti k jednotlivym systémim viz 8.1 Prehled spravy reagencii.

Systém reagencii se zaregistruje naskenovanim ¢arového kédu nebo ¢arovych kadl na boku zasobniku reagenci,
nikoliv skenovanim stitk( s ¢arovymi kddy na nadobéch s jednotlivymi slozkami. Nadoby na reagencie, které tvori
dany systém, se neregistruji jednotlivé — jsou uzamcené v zasobniku a neméli byste je vyjimat ani ménit jejich
usporadani. Pokud je systém reagencii vypotfebovany nebo vyprsela jeho platnost, zlikvidujte cely zasobnik i nadoby.

2.6.3.2 Reagencie k primému pouziti BOND

Reagencie k pfimému pouziti BOND se dodavaji v nadobach, které presné sedi v zasobniku reagencii a jejich
koncentrace jsou optimalizované pro systém BOND, takze je pfed pouzitim staci zaregistrovat a otevrit.

Nadoby s reagenciemi maji riizné objemy od 3.75 ml do 30ml v zavislosti na typu typ reagencie.

2.6.3.3  Otevrené nadoby

Otevfené nadoby jsou prazdné, Gisté nadoby na uchovavani reagencii dodanych uzivatelem (napfiklad primarnich
protilatek). Jsou k dispozici ve velikostech 7ml a 30ml. Kazdou otevienou nadobu Ize pouZivat pouze pro jednu
reagencii a nddoby Ize opakované pInit maximalné na objem 40ml (viz 8.3.2.4 Doplnovani oteviené nadoby na
reagencie).

V systému BOND by mély byt pouzivany pouze oteviené nadoby BOND - nepokousejte se na reagencie dodané
uzivatelem pouzivat nddoby od jiného vyrobce (kromé titradnich nadob).

2.6.3.4 Titracni nadoby

K dispozici jsou také titraéni nddoby pro zvlastni acely (viz 14.2.7.4 Titracni sada ). K témto nddobam se dodévaji 6ml
vyjimatelné vlozky, které umoznuji snadnou vymenu reagencie v nadobé — napfiklad pfi optimalizaci koncentrace.
Stejné jako v pfipadé otevienych nadob Ize kazdou titracni nadobu znovu naplnit a pouzit k dodani az 40ml reagencie.
V titracni sadé BOND od spolecnosti Leica Biosystems je pét vlozek na nadobu.

Sady Ize opakované pouzit pro rizné protilatky a jsou navrzeny s minimalnim mrtvym objemem, aby se zachovala
reagencie.
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Premisteni modulu zpracovani

oprave Ci likvidaci, kontaktujte zakaznickou podporu. Modul zpracovani je tézky a neni navrzeny na
to, aby mohl byt pfesouvan uzivatelem.

‘ é VAROVANI: Pokud chcete modul zpracovani piemistit na velkou vzdalenost nebo ho transportovat k

UPOZORNENI: Neblokujte ventilatni otvory umisténé na zadnim krytu modulu zpracovéni.
Nezakryvejte ani ventilacni otvory umisténé na dvitkéch stfikacky (BOND-MAX).

Pokud se modul zpracovani BOND chystate premistit na kratkou vzdalenost, zvazte nejprve nasledujici aspekty:

 Pred pfesunutim modulu zpracovani se ujistéte, ze podlaha na novém misté odola hmotnosti pfistroje, viz
18.2 Fyzické rozmery v ¢asti 18 Specifikace, a provérte mistni pozadavky.

« Pred spusténim modulu zpracovani vyhodnotte elektromagnetické prostredi z hlediska ruseni.

 Nepouzivejte modul zpracovani BOND v tésné blizkosti zdrojd silného elektromagnetického zafeni. Napfiklad
pobliZ nestinéného zdroje zdmérného RF zarfeni, ktery miize naruSovat spravnou ¢innost pfistroje.

» Nezvedejte modul zpracovani BOND vysokozdviznym vozikem.

» Pouzivejte pouze dodany napajeci kabel a zajistéte, aby zasuvka, do které je kabel zapojen, byla operatorovi
pfistupna.

» Pred pfemisténim pristroje odpojte napajeci a ethernetovy kabel.

 Zajistéte odpovidajici vétrani.

» Pred premisténim pristroje vyprazdnéte nadoby na odpad.

« Pfed pfemisténim modulu zpracovani BOND-IIl odemknéte vSechna jeho &tyfi kola (v pfipadé BOND-MAX
odemknéte vozik) a po pfesunuti na nové misto je znovu zamknéte.

2.8  Vyrazeni pristroje z provozu a jeho likvidace
Pristroj, véetné pouzitych soucasti a souvisejiciho prislusenstvi, musi byt zlikvidovan v souladu s platnymi mistnimi
postupy a predpisy. VSechny reagencie pouzité s pfistrojem zlikvidujte v souladu s doporucenimi vyrobce reagencii.

Pred vracenim nebo likvidaci pristroje jeho soucasti a prislusenstvim vycCistéte a dekontaminujte v souladu s mistnimi
postupy a predpisy.

V EU musi byt veSkery elektronicky odpad likvidovan v souladu s pfedpisy o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich (2012/19/EU). V regionech mimo EU dodrZujte pro likvidaci elektronického odpadu mistni postupy a
predpisy.

Pokud potfebujete pomoc, obratte se na mistniho zastupce spolecnosti Leica Biosystems.
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Prehled softwaru (v fidicim

systému BOND)

V této kapitole se mlZete seznamit s obecnymi funkcemi softwaru BOND. Pokyny k pouzivani softwaru k ovladani
moduld zpracovani a spravé sklicek, pfipadl a reagencii najdete v pfislusnych kapitoldch. Pokyny ke klientovi spravy
viz 10 Klient sprévy (na fidicim systému BOND).

» 3.1 Architektura systému

3.2 Spusténi a vypnuti softwaru BOND
» 3.3 Role uzivateld

3.4 Pfehled rozhrani klinického klienta
e 3.5 BOND-ADVANCE Dashboard

» 3.6 0znameni, varovani a nebezpeci

e 3.7 Sestavy

» 3.8 Ndpovéda

» 3.9 Informace o systému BOND

3.10 Definice dat BOND

3.11 Aktualizace softwaru
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3.1 Architektura systému

UZivatelé komunikuji se softwarem BOND prostfednictvim dvou ,klientd” - dvou samostatnych programd. Jednd se o
klinického klienta (nebo jednoduse ,klienta”) a klienta spravy. Klinicky klient je uréeny pro kaZdodenni provoz - provadi
se na ném nastavovani reagencii, protokold, pfipad( a sklicek v ramci pfipravy ke zpracovani a pak i monitorovani a
fizeni cykll v modulu zpracovani. Klient spravy se pouziva ke konfiguraci pokrogilych nastaveni, ktera se po
poCatecnim nastaveni méni jen vyjimecné. Patfi sem konfigurace §titk( sklicek, hardwarovych pfipojeni a
uzivatelskych actd (viz 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)).

e 3.1.1 Konfigurace s jednou stanici

» 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1  Konfigurace s jednou stanici

Instalace s jednou stanici maji jen jeden fidici systém BOND, coz je jediny bod pro interakci uzivatele se softwarem
BOND (a soucasné tedy jediny bod pro fizeni moduli zpracovani). Ridici systém BOND provédi veskeré procesy
softwarového zpracovani v systému a fidi systémovou databazi, ve které se uchovavaji informace o pfipadech a
sklickach. Je k nému pripojend kldvesnice, mys, monitor, tiskarna $titk{ sklicek a skener.

Instalace s jednou stanici je limitovana pro pét moduld zpracovani. Pokud potfebujete vice modull zpracovani,
upgradujte na systém BOND-ADVANCE.

Obrazek 3-1: Schéma instalace s jednou stanici

1 2 3

T ==

Vysvétlivky
Moduly zpracovani BOND-MAX
Moduly zpracovani BOND-PRIME

Moduly zpracovani BOND-III
Rucni skener ¢arovych kddu
Tiskarna oznacovati sklicek
Ridicf systém Systém BOND

N o o AN -

Pripojeni LIS
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3.1.2  BOND-ADVANCE

Instalace BOND s vice nez péti moduly zpracovani se konfiguruji jako instalace BOND-ADVANCE s vice stanicemi.
Ridici systém BOND pokracuje v provadéni viech procest softwarového zpracovéni pro cely systém, ale vétsina
vstupl pfichdzi z terminald BOND-ADVANCE umisténych v blizkosti pracovnich bunék modulu zpracovani (v softwaru
BOND maji oznaceni ,pod” (,svazek")), které tyto terminaly fidi. Svazky se definuji v klientovi sprévy.

Monitor pfipojeny k fidicimu systému zobrazuje fidici panel ,BOND Dashboard®, ktery poskytuje souhrn aktudlniho
stavu vSech modulll zpracovani v systému (viz 3.5 BOND-ADVANCE Dashboard). Tento dashboard je mozné na

pozadani pripojit k vyhrazenému terminalu. Klienta spravy |ze spoustét z libovolného terminalu.
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Nékteré laboratofe mohou mit také sekundarni fidici systém, ktery v realném ¢ase zalohuje vSechna data systému

BOND a na ktery Ize primarni fidici systém v pripadé selhani pfepnout. Podrobnosti o tom, jak tento ukon provést, viz
16.2 Prepnuti na sekundarni fidici systém.

Obrézek 3-2: Schéma instalace BOND-ADVANCE - terminaly BOND-ADVANCE fidi moduly zpracovani ve svazcich
prostrednictvim fidiciho systému BOND-ADVANCE.

2) (3

P 57 S -

LW(J

Hﬂ% )

7 8 9
Vysveétlivky
1 Terminaly BOND-ADVANCE 6 Sekundarni fidici systém BOND-ADVANCE
2 Tiskérny oznagovaci sklicek 7 Moduly zpracovani BOND-MAX
3 Ctecky crovych kéd( 8 Moduly zpracovani BOND-PRIME
4 Pripojeni LIS 9 Moduly zpracovéni BOND-III
5 Primarni fidici systém BOND-ADVANCE

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 75



Kapitola 3 Pfehled softwaru (v fidicim systému BOND)

3.2 Spusteni a vypnuti softwaru BOND

3.2.1  Spustte software BOND

Software BOND mUzete spustit prfed nebo po spusténi kteréhokoli pfipojeného modulu zpracovani. Postup spusténi
softwaru:

1 Jedna stanice: v pfipadé potfeby spustte fidici systém BOND a pfihlaste se do systému Windows® jako
uzivatel ,BONDUser". Pokud je systém novy, neni nakonfigurovano zadné pocatecni heslo. Pokud v§ak bylo
heslo nakonfigurovano, obratte se na vedouciho laboratofe.

BOND-ADVANCE: V pfipadé potfeby spustte fidici systém BOND-ADVANCE. Dashboard by se mél otevfit
automaticky. Pokud se neotevre, kliknéte dvakrat na zastupce BONDDashboard na plose Windows. Stisknutim
klavesy <F11> prepnéte program Internet Explorer do rezimu celé obrazovky.

Spustte pozadovany termindl a prihlaste se k systému Windows jako uZivatel ,BONDUser".

2 Dvojitym kliknutim na pfislusnou ikonu na ploSe spustte klinického klienta nebo klienta spravy (nebo oba dva -
mohou byt spusténi soubézné).
3 Zadejte své uzivatelské jméno a heslo BOND.

Pokud otevirate klinického klienta v systému BOND-ADVANCE, miZete vybrat svazek, ke kterému se pfipojite.

‘ Klinicky klient BOND-ADVANCE si pamatuje posledni vybrany svazek.

Heslo mlZete v pfihlaSovacim dialogu kdykoli zménit. Dodrzujte zasady vasi laboratofe o frekvenci zmén hesla
a 0 jeho sile. Software BOND vyZaduje, aby mélo heslo 4-14 znak({ a obsahovalo alespon jedno &islo.

Pokud jste uZivatel BOND-PRIME, m(iZete také nastavit nebo zménit PIN modulu zpracovani. Viz
3.2.2 Nastavte nebo zmérite PIN modulu zpracovani BOND-PRIME nize.

4 Kliknéte na Log on (Pfihlasit se).

Systém zobrazi obrazovku klinického klienta nebo obrazovku klienta spravy — podle toho, kterého klienta
spoustite. V zahlavi se zobrazuje uzivatelské jméno aktudlné pfihlaSeného uzivatele. Pokud pfebirate sluzbu po

jiném uzivateli, méli byste tohoto uzivatele odhlasit a znovu se pfihlasit pomoci svého uzivatelského jména. V
systému BOND-ADVANCE se v zahlavi zobrazuje take aktualné vybrany svazek.

VAROVANI: Vzhledem k tomu, e software BOND Fidi dilezity hardware a uklada citliva data,
nespoustéjte na fidicim systému BOND jiné aplikace — zdruka na systém BOND by tim ztratila
platnost. Nepouzivejte fidici systém BOND k obecnym cinnostem bézné provadénym na pocitaci.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 76



Kapitola 3 Pfehled softwaru (v fidicim systému BOND)

3.2.2  Nastavte nebo zmente PIN modulu zpracovani
BOND-PRIME

1V prihlasovacim dialogovém okné kliknéte na Set processing module PIN (Nastavit PIN modulu zpracovani).

Obrazek 3-3: Dialogova okna pfihlaseni pro klinického klienta a klienta spravy

BOND Administration

Change password “va e W mem Change password

[ Set processing module PIN

2 Zadejte své uzivatelské jméno a heslo BOND.

3 Zadejte 4mistny PIN a poté potvrdte svij PIN nize.

Obrazek 3-4: Nastavte dialogové okno PIN modulu zpracovani

Set processing module PIN @

4 Kliknéte na tlacitko OK.
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Pozadi plochy

K rozliSeni typu uzivatele aktualné prinlaseného k systému Windows a role aktualné pripojeného fidiciho systému
nebo terminalu se pouZivaji rizna pozadi plochy Windows.

Jedna stanice

BéZné se zobrazuje pozadi ,Controller BONDUser" (UzZivatel fidiciho systému BOND), ale pokud je na misté servisni
technik, mdZe se zobrazovat pozadi ,Controller BONDService" (Servis fidiciho systému BOND). Viz Obrazek 3-5.

Obrdzek 3-5: Pozadi plochy BOND: ,Controller BONDUser" a ,Controller BONDService"

Jeica

BIOSYSTEMS

3 O3

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Jeica

BIOSYSTEMS

& I

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

BOND-ADVANCE

Ikona pripojeného fidiciho systému nebo terminalu se na pozadi plochy BOND-ADVANCE méni podle prislusné role.
Viz priklady na Obrazek 3-6.

Obrézek 3-6: Ikona termindlu, samostatného fidiciho systému, primarniho fidiciho systému a sekundarniho fidiciho
systému

Uvidite také rdzné ikony, které predstavuji typ uzivatele. Viz Obrazek 3-7.
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Obrazek 3-7: lkony BONDUser, BONDService, BONDControl a BONDDashboard

A N

©
3.2.3  Vypnéte software BOND

Chcete-li klinického klienta nebo klienta spravy vypnout, kliknéte na panelu funkci na ikonu Log out (Odhlasit se)

Log out
. Pokud potfebujete zménit uZivatele, miZete klinického klienta vypnout i béhem probihajiciho cyklu. Nikdy
vSak nenechavejte modul zpracovani bézet bez otevieného klienta, a to ani na kratkou dobu, protoze byste tak nevidéli
zadna nebezpecCi ani varovani.

Beéhem probihajiciho cyklu nikdy nevypinejte fidici systém BOND. V pfipadé Uplného vypnuti systému BOND mUZete
software vypnout pfed nebo po vypnuti modulli zpracovani.

3.3  Role uzivatell

Systém BOND pouziva tfi role uzivatelQ:
 Operétor: mUZe aktualizovat zdsoby reagencii, vytvaret pfipady a sklicka, spoustét a fidit cykly barven,
vytvaret a upravovat Iékafe a generovat sestavy.
« Kontrolor: vytvaii a upravuje protokoly, reagencie a panely.

 Sprédvce: ma pristup ke klientovi spravy, na kterém mize spravovat uzivatele systému BOND a konfigurovat
nastaveni celého systému.

Uzivatelé mohou mit vice roli. Kontrolofi maji automaticky roli operatora. Klienta spravy sméji spoustét pouze
uzivatelé v roli spravce a klinického klienta sméji spoustét pouze uzivatelé v roli operatora nebo kontrolora.

UZivatelé se vytvéreji a jejich role nastavuji na obrazovce Users (UZivatelé) na klientovi spravy (viz 10.1 Users
(uZivatelé)).

‘ V zahlavi okna klienta se zobrazuje uzivatelské jméno aktualné prinlaseného uzivatele.
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3.4  Prehled rozhrani klinickeho klienta

Leva a horni ¢ast obrazovky klinického klienta zobrazuje funkce, které jsou spolecné pro vSechny stranky softwaru. V
této casti najdete informace o téchto spolecnych funkcich a také informace o obecnych funkcich softwaru.

3.4.1 Panel funkei

3.4.2 Zalozky modulu zpracovani
3.4.3 Razeni tabulek
3.4.4 Format data

3.4.1 Panel funkci

Panel funkci, umistény v horni ¢asti obrazovky softwaru BOND, poskytuje rychly pfistup k hlavnim ¢astem softwaru
BOND.

Slide setup Protocol setup Reagent setup Slide history Search Help Log out

B Y J e A D D

Kliknutim na ikonu na panelu funkci prejdete na prislusnou obrazovku nebo provedete konkrétni funkci - viz
nasledujici tabulka.

Zobrazena
obrazovka (nebo
provedena funkce)

siide setup SO EREO]S) Vytvafeni pfipadd a nastaveni sklicek v softwaru BOND.

(Nastavent sklicka) Vice informaci viz 6 Nastavenf sklicka (v fidicim systému BOND).

e Protocol setup Upravy a sprava protokold.
(Nastavenf Vice informaci viz 7 Protokoly (v fidicim systému BOND).
protokolu)
s  Reagent setup Konfigurace novych reagencii, sprava inventafe reagencii a vytvareni paneld
olj (Nastavent reagencif (sad marker( pouZivanych k rychlejsimu vytvafeni sklicek).

reagencie), Reagent Vice informaci viz 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND).
inventory (Inventaf

reagencii) a

Reagent panels

(Panely reagencii)

(3 zalozky)
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Zobrazena
obrazovka (nebo
provedena funkce)

STl Slide history Zobrazeni podrobnosti o sklickach, ktera byla zpracovana v systému BOND,
2 (Historie skligek) zobrazer]l’ Podrgt?nosti o jednotlivych sklickach, cyklech a pripadech a
generovani celé rady sestav.

Vice informaci viz 9 Historie sklicek (v fidicim systému BOND).

Search Identifikace sklicek, nadob s reagenciemi a systéma reagencii naskenovanim

(Vyhledavani) ¢arového kddu nebo ruénim zadanim ID sklicek nebo ID reagencii. Pouziva
sjednoceny dialog vyhledavani, ve kterém je vyhleddvany obsah (sklicko nebo
reagencie) automaticky identifikovan systémem.

Dalsiinformace viz 6.5.6 Rucni identifikace sklicka nebo 8.1.71.3 Identifikace
reagencii.

o

Help (N&povéda) Otevreni této uzivatelske prirucky.

Log out (Odhlasit ~ Odhlaseni z klienta.

‘_n se)
x Backup failed Nepodarilo se uspésné dokoncit zalohovani databaze.
CS & (Zalohovénf Vice informaci viz 10.5.3 Zalohy databaze.
S selhalo)

LIS not connected  Modul LIS je nainstalovany, ale momentélné neni pripojeny k LIS.
(LIS nepfipojen) Vice informaci viz 11.3 Pfipojeni a inicializace LIS.

LIS connected (LIS Modul LIS je nainstalovany a je momentalné pfipojeny k LIS.

S &

pripojen) Vice informaci viz 11.3 Pfipojeni a inicializace LIS.
o LIS notifications Pocet zbyvajicich oznameni LIS.
us (Ozndmeni LIS)

Vice informaci viz 11.4 Oznameni LIS.

V pravém hornim rohu obrazovky je logo Leica Biosystems. Kliknutim na logo zobrazite dialog About BOND
(Informace o systému BOND). Viz 3.9 Informace o systému BOND.

V pravém hornim rohu obrazovky se mohou zobrazit ikony varovani a ikony stavu. Viz 11 Integracni balicek LIS (na
BOND QOvladaci) a 10.4.2 Revizni zaznam.
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342 /a

‘ ‘ Tyto zaloZky se nezobrazuji u moduld zpracovani BOND-PRIME. Informace o stavu systému a Udrzbé

souvisejici s modulem zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce BOND-
PRIME.

Prostfednictvim zaloZek na levé strané rozhrani oteviete obrazovky System status (Stav systému), Protocol status
(Stav protokolu) a Maintenance (Udrzba) pro jednotlivé moduly zpracovéni ve svazku, ke kterému je klient pfipojeny.
Samotné zalozky zobrazuji urcité informace o aktualnim stavu jednotlivych modulli zpracovani (viz 5.1.1 Zalozky
modulu zpracovani).

Obrdzek 3-8: Z&lozka modulu zpracovéani (BOND-MAX)

i 10236 AM |
i 1040 A |
10:33 AM |

Obrazovka System status (Stav systému) zobrazuje stav jednotlivych modulll zpracovani, zatimco obrazovka Protocol
status (Stav protokolu) zobrazuje pribéh spusténych protokolti. Obrazovka Maintenance (Udrzba) obsahuje pikazy
pro fadu operaci udrzby.

3.4.3  Razenitabulek

Velkd Cdst obrazovek v softwaru BOND zobrazuje data v tabulkach. Kliknutim na zahlavi sloupce sefadite hodnoty v
tomto sloupci. Pokud je vedle zahlavi trojuhelnik otoCeny smérem nahoru, znamena to, ze se tabulka radi vzestupne
(0-9, A-Z). Dal§im kliknutim sefadite obsah sestupné; trojuhelnik pak bude smérovat dold.

Pokud chcete data sefadit podle dvou sloupcd, kliknéte na prvni sloupec, podle kterého chcete data sefadit, a pak
podrzte klavesu a kliknéte na druhy sloupec. Poradi hodnot v prvnim sloupci se nezméni, ale kdekoli bude v prvnim
sloupci vice fadk{ se stejnou hodnotou, sefadi se fadky podle hodnot ve druhém sloupci.

MUZete také ménit Sitku sloupcd a pfetahovat sloupce na jiné misto v tabulce.

Veskeré zmeény v fazeni tabulky, $ifce sloupci a jejich umisténi zistanou zachovany, dokud se neodhldsite.

3.4.4  Format data

U instalaci s jednou stanici se pro datum a Cas v softwaru a sestavach pouziva format nastaveny v operacnim
systému fidiciho systému BOND. U instalaci BOND-ADVANCE se pouzivaji formaty nastavené v termindlech. Kratky
format data by mél mit maximalné 12 znakd a dlouhy format data maximalné 28 znaki.
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3.9

BOND-ADVANCE Dashboard

‘ Tato Cast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

U instalaci BOND-ADVANCE se dashboard BOND zobrazuje na monitoru, ktery je pfipojeny k fidicimu systému nebo

terminalu. Slouzi k pfehlednému zobrazeni stav( vSech modull zpracovani v systému v redlném case.

Obrdzek 3-9: Dashboard BOND

BOND Dashboard
B3_1 83_10 B3_
SSA Time Status SSA Time Status ‘ SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 00:24:47 Processing 1 00:22:43 Processin 9 1 00:11:38 Completed 1 - Abortsd 1 Locked
2 Locked 2 o0:14:28 Pracessing 2 00:04:01 Completed 2 2 Locked
3 00:28:11 Processing 3 00:16:15 Pracessing 3 00:18:08 Completed 3 3 -
O @ i 29 ® A &
X g,
SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:38 Frocessing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:38 Processing 1 00:15:48 Processing
2 2 14:13:23 Processing 2 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing
3 - Locked 2 Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A A < 9 &« 9 & 9 &
s me status ssa Tme smws | | ssa Tme status ssa Tme status s me status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:08 Processing 1 00:38:08 Processing
2 00:15:50 essing 2 00:06:40 2 00:18:11 essing 2 00:03:15 Pr 2 00:32:16 Processing
k] 00:14:00 ing K 00:00:40 k] 00:09:51 essing K 00:09:59 Pre k] 00:28:57 Processing
9 - O O O O
| Max_11
ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status ssA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03

Vysvétlivky

1 Moduly zpracovani s nebezpecCimi

2 Moduly zpracovani s varovanimi

3 Moduly zpracovani s oznamenimi

V horni ¢asti obrazovky jsou Ctyfi ikony zobrazujici moduly zpracovani s nebezpecimi, varovanimi, oznamenimi a
dokonéenymi cykly (zleva doprava). Pokud pro urcitou kategorii existuji data z vice neZ jednoho modulu zpracovani,

4 Moduly zpracovani s dokoncenymi cykly

5 Podokna jednotlivych moduld zpracovani
zobrazujici stav sestav na barveni sklicek

zobrazuji se v pfislusném ikoné postupné informace pro kazdy z téchto modul(.

Pod hornim fadkem se nachdzeji podokna jednotlivych moduld zpracovani v systému a jsou sefazend abecedné podle

ndzvu (nastavuji se v klientovi sprévy). Kazdé podokno zndzorfuje stav vSech tii sestav na barvenf skli¢ek daného

modulu zpracovani a vSechny obecné indikatory stavu vztahujici se k modulu jako celku.
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lkony dashboard
A Modul zpracovani obsahuje nebezpeci.
Modul zpracovani obsahuje varovani.

O, Modul zpracovéni funguje normalné. Casové razitko ma bilé pozadi (“*"*** ).

LY

Cyklus byl ispésné dokoncen alespor na jednom zasobniku modulu zpracovani a zasobnik je

pfipraven k vyjmuti. Casové razitko ma zelené pozadi ( **"*** ).
@ Modul zpracovani obsahuje oznameni.
B Modul zpracovéni byl odpojen.

Moduly zpracovani s varovanimi, oznamenimi nebo dokoncenymi cykly se zobrazuji jak v pfislusné kategorii v horni
casti displeje, tak jako samostatné podokno mezi abecedné sefazenymi podokny nize.

3.5.1  Stav sestavy na barveni sklicek

‘ Tato ¢ast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Stav kazdé sestavy na barveni sklicek se zobrazuje v podokné prisluSného modulu zpracovani. Existuji tfi kategorie
stavu:

« Locked (Zaméeno) - zobrazuije se, kdyZ je zasobnik sklicek zaméeny. Nezobrazuje se Zadny ¢as.

« Processing (Zpracovava se) - zpracovéni zasobniku bylo spusténo. Ve sloupci Time (Cas) se zobrazuje
zbyvajici Cas cyklu v hodinach, minutdach a sekundach.

« Completed (Dokongeno) - zpracovani bylo dokonceno. Ve sloupci Time (Cas) se zobrazuje ¢as uplynuly od
dokonceni cyklu v hodinach, minutach a sekundach a ma zelené pozadi.

Pokud v pfistroji neni zadny uzamceny zasobnik, je fadek prazdny.

Nemdizete komunikovat s dashboardem. Pokud dashboard zobrazuje zpravu o tom, Zze modul zpracovani vyZaduje
pozornost, musite prejit na terminal BOND-ADVANCE.
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3.6 Oznameni, varovani a nebezpeci

Systém BOND pouziva tfi Urovné vystrah: oznameni, varovani a nebezpeci. Kazda vystraha je na obrazovce System
status (Stav systému) oznacend odpovidajici ikonou. Ikona se zobrazi nad polozkou, na kterou se vystrazna zpréva
vztahuje, nebo vedle ni. Odpovidajici vystrazna ikona se miize objevit také na zaloZce modulu zpracovani, aby byl
uzivatel o vystraze informovan bez ohledu na to, kterd obrazovka je aktualné zobrazend (viz 5.1.1 Zalozky modulu
zpracovani). V systému BOND-ADVANCE se vystrahy zobrazuji také na dashboardu (viz 3.5 BOND-ADVANCE
Dashboard).

Kliknutim pravym tlacitkem na ikonu vystrahy a vybérem moznosti Attention message (Vystraznd zprdva) oteviete
dialogové okno s podrobnostmi o stavu vystrahy.

Nize jsou popsaneé tri urovné vystrah a jejich souvisejici ikony.

Ozndmeni
Poskytuje informace o stavu, ktery mize vyZadovat okamZitou nebo pozdéjsi akci uzivatele

- mUze jit 0 zahajeni cyklu nebo prevenci pozdéjsich prodlev zpracovani.
Zobrazuje se
neprerusované

Varovani
Je nutna okamyzita akce, nejcastéji aby se predeslo prodlevam zpracovani. Prodlevy
zpracovani mdzou ohrozit barveni.

Zobrazuje se

neprerusované
Nebezpedi
y $ Z&sah uzivatele je naléhavé nutny. Pokud modul zpracovani pravé zpracovaval sklicka, jeho
cinnost se pozastavi a nebude ji obnovit, dokud nenapravite pricinu vystrahy. Prodlevy
Blika zpracovani mazou ohrozit barveni.

VAROVANI: Vzdy, kdyz se zobrazi ikona varovéni nebo nebezpet, si zpravu piectéte co nejdfive
(zejména pokud probiha cyklus). Rychlou odezvou miZete zabranit ohroZenf barveni sklicek.

Rychlé jednani doporucujeme také v pfipadé oznameni zobrazenych béhem probihajiciho cyklu.
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3./ Sestavy

Software BOND generuje rizné sestavy. Ty se oteviraji v Prohlize¢i sestav BOND v novém okné. Obecné informace
jako ¢as, misto nebo modul zpracovani, na které se sestava odkazuje, jsou uvedené v zahlavi sestavy. V zapati kazdé
stranky sestavy je uvedeny ¢as a datum vytvofeni sestavy a Cislo stranky.

Vytvoreni nékterych sestav, zejména téch, které obsahuji informace o pfipadech, sklickach nebo reagenciich, mize
trvat nékolik minut, zejména v laboratofich s velkym poétem modull zpracovani a/nebo velkou vytizenosti moduld.

ProhlizeC sestav BOND nabizi nékolik voleb navigace, prohlizeni a vystupu. Kromé moznosti standardniho dialogu
tisku, ve kterém mZete vybirat a konfigurovat tiskdrnu nebo vybirat stranky, které chcete vytisknout, se sestavy daji
také exportovat ve formatech jako PDF, XLS, CSV nebo jako text.

K navigaci mdZete pouzivat rlizné klavesové zkratky, napfiklad Page Up (strénka nahoru), Page Down (strénka dol(),
Home (prvni strana) nebo End (posledni strana). Prostfednictvim kldvesovych zkratek Ize ovladat i r{izné funkce,
napfiklad Ctrl-F zobrazi dialog vyhledavani, Ctrl-S otevfe dialogové okno Save (UloZit) a Ctrl-P otevfe dialogové okno
Print (Tisk).

Sestavy BOND jsou zdokumentované v nasledujicich castech:
e 5.3.1 Sestava udrzby
» 0.7 Souhrnna sestava nastaveni sklicka
7.5 Sestavy protokol(
e 8.3.4 Sestava podrobnostiinventare
» 8.3.5 Sestava vyuziti reagencii
e 9.4 Sestava udalosti cyklu
» 0.5 Sestava podrobnosti cyklu
» 0.6 Sestava pfipadu
e 0.8 Shrnuti sklicek
» 0.10 Strucna historie sklicka
* Servisni protokol

Informace o sklickéch Ize také exportovat ve formatu CSV (textovy soubor s oddélovaci). Viz 9.9 Export dat.

3.7.1  Starsisestavy

Pokud jste software systému BOND aktualizovali z verze 4.0, plvodni data pfipad( a sklicek nebyla do aktudlni
databdaze prenesena. Tato starsi data jsou ale stale k dispozici. Pokud je chcete zobrazit, otevrete Start > All Programs
(VSechny programy) > Leica > BOND Legacy Report Viewer (Prohlize¢ starsich sestav). Otevfe se verze 4.0 softwaru
BOND. Na obrazovce Slide history (Historie skli¢ek) mlZete zobrazit zpracovana sklicka a vytvaret sestavy stejnym
zplsobem jako ve verzi 4.0. Stejné jako ve verzi mlZete i zde sestavy tisknout nebo je uklddat ve formatu PDF - tyto
moznosti jsou dostupné v okné sestavy. Provedete to tak, Ze pfejdete na File (Soubor) Print (Tisk) a jako tiskarnu
zvolite Leica PDF Printer.
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V Prohlizeci starSich sestav BOND nevytvarejte zadné pfipady ani sklicka. Pouzivejte ho jen k prohlizeni starSich dat a
vytvareni sestav.

3.8 Napoveda

Help
lkona Help (Napovéda) na panelu funkci v Klinické a klientovi spravy otevie vyskakovaci okno, které vam
umozni vybrat verzi uzivatelské prirucky, kterou chcete otevrit.

Select user manual

BONMND User Manual

BOND-PRIME User Manual

OK

Pfipadné miZete otevfit moznost Select user manual (Vybrat uzivatelskou pfirucku) z ikony na plose.
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3.9

Kliknutim na logo Leica Biosystems v pravém hornim rohu obrazovky zobrazite dialogové okno About BOND

Informace o systéemu BOND

(Informace o systému BOND), ve kterém jsou uvedeny systémové informace.

Obréazek 3-10: Dialog About BOND (Informace o systému BOND)

BOND Software © 2022

Leica Biosystems Melbourne

Software information

Software version:

BOND user:

BOND user roles:

Language:

Database version:

Data version:

Region information:

BOND Language Pack version:

TH_Max

Processing Module

Senal number:
Type:
PCB:

About BOND

7.0.0.2070

admin

Administrator

English {United States)
DBVER_4.1.0 (70008)
98.08.473%

1 {RestOfWorld)
1.30.3.46

TH_Max
BOND-MAX
oooo

Jeica

BIDSYSTEMS

VétSina informaci v dialogu About BOND (Informace o systému BOND) je dilezita predevsim pro servisni techniky.
Uvedené informace vSak mdzou byt uzite¢né i pro pracovniky laboratofe — predevsim pfi komunikaci s techniky
zakaznické podpory.

V tomto pocatecnim dialogu jsou uvedené nasledujici informace:
« \Verze softwaru: ¢islo verze softwaru
 Uzivatel BOND: uzivatelské jméno aktualniho uzivatele
 Role uzivatele BOND: role aktudlniho uzivatele
 Jazyk: aktualni jazyk
« Verze databdze: verze databaze (odkazuje na strukturu databaze)
» Verze dat: verze dat nactenych do databaze

« Informace o regionu: svétovy region, pro ktery je systém nakonfigurovany (nastavuje se béhem instalace)
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Informace v dialogu miizete uloZit do textového souboru - kliknéte na Report (Sestava) a vyberte umisténi pro ulozenf
souboru.

Servisni protokol

V klientovi spravy mlzete z dialogu About BOND (Informace o systému BOND) generovat sestavy servisniho
protokolu. To se obvykle provadi na Zadost servisniho technika. Vytvofeni servisniho protokolu:

1 Kliknéte na Service log (Servisni protokol) v dialogu About BOND (Informace o systému BOND) (viz Obrazek
3-10).

2 Vyberte bud:
* sériové Cislo konkrétniho modulu zpracovani,

 *System* (*Systém)*, pokud chcete vytvofit sestavu o softwaru nebo o uddlostech v fidicim systému
BOND, ¢i

» *LIS* pokud chcete vypsat udalosti v systému LIS.

3 Vyberte ¢asové rozpéti pro sestavu, nebo kliknéte na Last seven days (Poslednich sedm dni).

4 Kliknutim na Generate (Vygenerovat) vygenerujte sestavu. Sestava se zobrazi v prohlizeci sestav - viz
3.7 Sestavy.

5 moznost Export Data (Export dat), chcete-li exportovat servisni protokol do souboru CSV.

3.10 Definice dat BOND

Ridici systém BOND uklada definice dat, které obsahuji veskeré podrobnosti o reagenciich a podrobnosti protokold
pro cely systém. Zahrnuji také vychozi protokoly a podrobnosti o reagenciich a systémech reagencii Leica
Biosystems.

3.10.1 Aktualizace definic dat

Spolecnost Leica Biosystems na svém webu pravidelné zvefejriuje aktualizace definic dat, napf. kdyz pfida nove
vydané reagencie. Pokyny k aktualizaci definic dat viz 10.4 BDD.

K aktualizaci definic dat pouzivejte pouze soubory s aktualizacemi, které maji priponu .bdd a jsou urCeny pro spravny
region.

Aktudlni verzi dat zjistite v dialogu About BOND (Informace o systému BOND). Tento dialog zobrazite kliknutim na
logo Leica Biosystems v pravém hornim rohu obrazovky softwaru BOND. Dal$i informace naleznete v ¢dsti
3.9 Informace o systému BOND.
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3.11 Aktualizace softwaru

Spole¢nost Leica Biosystems mize v ramci vyvoje systému BOND vydavat aktualizace softwaru. Aktualizace se
mohou tykat hlavniho softwaru nebo databdze, kterd obsahuje vychozi protokoly, reagencie a systémy reagencii.

Cislo aktudlni verze softwaru najdete v dialogu About BOND (Informace o systému BOND) (viz 3.9 Informace o
systému BOND). Dialog About BOND (Informace o systému BOND) zobrazuje také verzi dat.
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Tato kapitola slouzi jako priivodce provedenim prvniho samostatného cyklu v systému BOND. Vytvofime si v ni
ukazkovy pfipad a nakonfigurujeme a zpracujeme Ctyfi sklicka, ktera otestujeme pomoci primarnich protilatek BOND k
pfimému pouziti *CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6.

Pro BOND-IIl a BOND-MAX je vychozi protokol a detekéni systém pro tyto protilatky *IHC Protocol F a BOND Polymer
Refine Detection System (DS9800).

V modulech zpracovani BOND-PRIME je vychozim systémem detekce protokold *IHC Protocol F a BOND-PRIME
Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces také pouziva pomocny BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096).

Popsané postupy plati i pro ISH sondy a protokoly (jednoduse zaménte protilatku za sondu a IHC protokoly nahradte
za ISH protokoly).

4.7 BOND-IIl a BOND-MAX

Nez zacnete, méli byste se sezndmit s pfislusnymi ¢astmi kapitol 2 Hardware a 3 Prehled softwaru (v fidicim systému
BOND) v této pfirucce.

e 4.1.1 Pfedbézné kontroly a uvedeni do provozu

4.1.2 Kontroly protokol( a reagencii

4.1.3 Nastaveni sklicek

4.1.4 Vlozeni reagencii

4.1.5 Spusténi protokolu

e 4.7.6 Dokonceni
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411  Predbezne kontroly a uvedeni do provozu

Pred zahajenim cyklu provedte ndsledujici kroky:
1 Zkontrolujte, Ze je modul zpracovani Cisty a Ze jsou aktudlné spinény vSechny dkoly Udrzby (viz 12.1 Plan
¢isténf a udrzby).
Denni Ukoly pred spusténim cyklu:

a Zkontrolujte, zda nejsou velké nadoby na odpad vice nez z poloviny pIné; u posledniho modelu systému
BOND-MAX se pfi ur¢eni hladiny poloviéniho objemu fidte bilou vodorovnou ¢arou na Stitku nadoby (viz
Obrézek 12-3).

b Zkontrolujte, zda velké nadoby na reagencie obsahuji dostatecné mnozstvi spravné reagencie.
2 Zkontrolujte myci bloky a michaci stanici - v pfipadé potreby je vyCistéte nebo vymeérite.
3 Zkontrolujte, zda je v oznacovaci sklicek dostate¢né mnozstvi Stitk{.

4 Pokud modul zpracovani a fidici systém (a v pfipadé systému BOND-ADVANCE také termindl) nejsou zapnuté,
zapnéte je.

5 AZbude fidici systém nebo termindl spustény, spustte klinického klienta.

6 Po spusténi softwaru zkontrolujte obrazovky Status (Stav) a zkontrolujte, Ze se nezobrazuji Zadna ozndmeni o
modulu zpracovani. Nez zaCnete spoustét cykly pro jakakoli sklicka, opravte pricinu vystrahy.

7 Zapnéte oznaCovac sklicek.

4.1.2  Kontroly protokol( a reagencii

Méli byste ovérit, ze protokoly a reagencie, které budete v cyklu pouzivat, mate nastavené v softwaru.
Kontrola protokol(:

Protocol setup
1 Na panelu funkci zvolte ikonu Protocol setup (Nastaveni protokolu) (zobrazenou vpravo).

2 Zkontrolujte, zda je uvedeny protokol ,*IHC Protocol F* v tabulce.

Pokud tam protokol uveden nent, zvolte ve filtru Preferred status (Stav Preferované) v dolni
¢asti obrazovky moznost All (VSechny) (viz 7.2 Obrazovka nastaveni protokolu.)

Vyberte v tabulce protokol, kliknéte na Open (Otevfit) a zkontrolujte, Ze v dialogu Edit protocol properties
(Upravit vlastnosti protokolu) je jako preferovany detekéni systém zvoleny BOND Polymer Refine Detection.

Ujistéte se, Ze protokol je v horni ¢4sti dialogu oznaceny jako Preferred (Preferované) (abyste protokol mohli
oznadit jako preferovany - v pfipadé, Ze takto oznagen neni — musite byt pfihldSeni v roli kontrolora).

Kontrola reagencir:

Tato kontrola predpokladd, ze mate zasobu pozadovanych protilatek a detekéniho systému a Ze jsou tyto [t
latky zaregistrované v inventafi reagencii systému BOND. Dalsi informace ziskate v Casti 8.3.3 Registrace °,j
reagencii a systému reagencil.
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1 Na panelu funkci zvolte ikonu Reagent setup (Nastaveni reagencif) (zobrazenou vpravo).

2 Na zéloZce Setup (Nastaveni) zvolte ve filtrech v dolni ¢asti obrazovky pro Reagent type (Typ reagencie)
moznost Primaries (Primarni), pro Supplier (Dodavatel) moZnost Leica Microsystems a pro Preferred status
(Stav Preferované) moznost All (VSe).

3 Vyhledejte vSechny poZadované protilatky (*CD5, *CD3, *CD10 a *Bcl-6) a dvojitym kliknutim otevfete dialog
Edit reagent properties (Upravit viastnosti reagencie):

a Kliknéte na Restore factory default protocols (Obnovit vychozi tovérni protokoly) (pokud chcete obnovit
vychozi protokoly, musite byt pfihlaseni v roli kontrolora). Tim zajistite nastaveni vychoziho protokolu
barveni (*IHC protokolu F) a vychozich protokol( pfipravy.

b Zkontrolujte, zda je u reagencie zaskrtnuté policko Preferred (Preferované) (pokud neni, musite byt
pfihlaseni v roli kontrolora, abyste ho mohli zaskrtnout).

¢ Kliknéte na Save (UloZit).

4 Nyni pfejdéte na zélozku Inventory (Inventdr) a ve filtrech v doInf ¢asti obrazovky zvolte pro Package type (Typ
baleni) moZnost Reagent containers (Nadoby na reagencie), pro Reagent type (Typ reagencie) mozZnost
Primaries (Primdrni), pro Inventory status (Stav inventafe) moznost In stock (Na skladé), pro Supplier
(Dodavatel) mozZnost Leica Microsystems a pro Preferred status (Stav Preferované) moZnost Preferred
(Preferované).

VSechny potrebné protilatky by se mely zobrazovat s aktuainimi objemy.
Ujistéte se, ze mate dostateCny objem vSech protilatek.

5 Na stejné zalozce vyberte pro Package type (Typ baleni) moznost BOND detection systems (Detekéni systémy
BOND) a pro Inventory status (Stav inventéafe) moznost In stock (Na skladé). Zkontrolujte, zda je v tabulce jako
preferovany detekéni systém uvedeny BOND Polymer Refine Detection a zda je k dispozici v dostate¢ném
objemu (viz 8.3.1.1 HIdSeni objemu pro detekéni systémy).

41.3  Nastaveni sklicek

Tato ¢ast popisuje, jak do systému BOND zadat podrobnosti potiebné k barveni sklicek. Dale popisuje Siide setup
fyzické vlozeni sklicek do modulu zpracovani. 5@

Softwarové operace v této ¢asti jsou provadeény z obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka). Tuto
obrazovku zobrazite kliknutim na ikonu Slide setup (Nastaveni skli¢ka) na panelu funkci.

Viz dilci ¢asti:

e 4.1.3.1 Zadani podrobnosti pfipadu
4.1.3.2 Zadani podrobnosti sklicka
4.1.3.3 Kontrolni tkan
e 4.1.3.40znaceni sklicek

4.1.3.5 Vkladani sklicek
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4.1.3.1 Zadani podrobnosti pfipadu

Nejprve je potfeba vytvorit v softwaru ,pfipad” pro vzorek pacienta. Pfedpokladejme napriklad, ze pacient se jmenuje
A. Edward, ID pfipadu je 3688 a oSetfujicim Iékafem je Dr. Smith.

1 Kliknéte na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) na Add case (Pridat pfipad). Software zobrazi dialog Add

case (Pridat pfipad).
Obrazek 4-1: Dialog Add case (Pfidat pfipad)
Dioctor. Hemith -
Propaion pretossl ‘D B
N EED

2 Kliknéte do pole Case ID (ID pfipadu) a zadejte ,3688".
3 Kliknéte do pole Patient name (Jméno pacienta) a zadejte ,Edward, A".

4 Kliknutim na Manage doctors (Sprdva lékar() oteviete dialog Manage doctors (Sprava Iékar(). Potom kliknutim
na Add (Pfidat) otevrete dialog Add doctor (Pfidat Iékare) a do pole Name (Jméno) zadejte ,Smith”.
Zkontrolujte, zda je zaskrtnuté policko Preferred (Preferované). Kliknéte na Save (UloZit).

5 Vyberte ,Smith" a pak v dialogu Manage doctors (Sprava lékafi) kliknéte na OK.

6 Vyberte 150ul jako vychozi objem davkovani pro tento pfipad. Pokud budete chtit, mlizete toto nastaveni
béhem nastaveni sklicka prepsat.

7 Zvolenim moznosti *Dewax (Roztavit parafin) nebo *Bake and Dewax (Zahfat a roztavit parafin) v poli
Preparation protocol (Protokol pfipravy) nastavte pro tento pfipad vychozi postup pfipravy skli¢ek. Pokud
budete chtit, m{iZete toto nastaveni béhem nastaveni sklicka prepsat.

8 Kiliknutim na OK zavfete dialog Add case (Pfidat pfipad) — novy pfipad se zobrazi v tabulce na levé strané
obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka).

Dalsi informace o praci s pfipady viz 6.3 Prace se studiemi.
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4.1.3.2 Zadani podrobnosti sklicka

V dalsi fazi vytvofime v softwaru ,sklicka" pro kazdé ze Ctyr fyzickych sklicek:

1 Nalevé strané obrazovky vyberte v seznamu pfipadd novy pfipad s ID 3688.

2 Kliknutim na Add slide (Pfidat skli¢ko) zobrazte dialog Add slide (Pfidat sklicko).
Obrazek 4-2: Dialog Add slide (Pridat sklicko)

Edward. A

CaseID:
3688

Doctor:
Smith
Slide ID:
Case N°:
3

Case comments:

Date created:
6/29/2020 12:21:24 PM

Marker UPI:
Auto

Detection System UPI:
Auto

Add slide

Tissue type: Dispense volume:
+  Testtissue 100 L
Negative tissue " 150 pL
Positive tissue
Staining mode:

Single - Routine -

Single

Process. « IHC ISH
Marker: *CD5 (4C7)
Protocols
Staining! *IHC Protocol F
Preparation: *Dewax
HIER: *HIER 20 min with ER2
Enzyme -
s

3 Pripadné pridejte komentar, ktery se bude specialné vztahovat na toto sklicko.

4 Oveéfte, Ze pro tissue type (typ tkané) je zvolena mozZnost Test tissue (Testovaci tkan).

5 Vyberte objem davkovani vhodny pro modul zpracovéni a velikost tkané (viz 6.5.8 Objemy dédvkovani a

umisténi tkané na sklicka).

6 Budeme predpokladat, ze sklicka budou zpracovana systémem BOND-III, proto nastavime objem davkovani na

150,

7 Jako Staining mode (ReZim barveni) zvolte Single a Routine.

8 Kliknéte na IHC a specifikujte proces IHC.

9 Vrozeviracim seznamu Marker vyberte *CD5 (4C7).

10 Software na zaloZku Protocols (Protokoly) automaticky pfida pfipravny protokol nastaveny pro tento pfipad a

vychozi protokoly barveni a odhaleni *CD5.
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11 U jednoduchého barveni byste méli pro jedinecné identifikdtory produktu (UPI) na levé strané dialogového okna
obecné ponechat vychozi hodnotu Auto. Pokud vSak chcete vybrat konkrétni Cislo Sarze pro konkrétni sklicko
(napf. pro ovéfeni mezi Sarzemi), provedte vybér v nasledujicich polich rozeviraciho seznamu:

» Marker UPI - UPI nadoby na reagencie markeru
« Detection System UPI - UPI detek¢niho systému.

Aby mohla byt sklicka zpracovédna ve stejném cyklu (na BOND-MAX a BOND-III), musi byt UPI stejné, nebo musi
byt vybrdna moZnost Auto (Automaticky).

12 Kliknéte na Add slide (Pridat sklicko).

Sklicko se pfidd do seznamu sklicek na pravé strané obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka). Dialog Add
slide (Pfidat skli¢ko) zdstane otevfeny.

13 Opakuijte trikréat kroky 912 a jako marker v kroku 9 vyberte postupné *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) a *Bcl-6
(LN22).

14 Po pfidani vSech sklicek zavrete kliknutim na Close (Zavfit) dialog Add slide (Pfidat sklicko).

Zkontrolujte podrobnosti v seznamu sklicek.

Obrazek 4-3: Ctyfi sklitka nakonfigurovand na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka)

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

N

00000003

2HC F *C

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Pokud potrebujete zménit podrobnosti sklicka, otevrete dvojitym kliknutim na sklicko dialog Slide properties
(Vlastnosti sklicka), podle potieby zménite podrobnosti a potom kliknéte na OK.

Dalsi informace o praci se sklicky viz 6.5 Prace se sklicky.
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@ Diky paneldm mUZete rychle pfidat nékolik sklicek, ktera bézné pouzivate. Vysvétleni paneld a jejich
vytvareni a pouzivani viz 8.4 Obrazovka Panely reagencii.

41.3.3 Kontrolni tkan

Vzdy pouzivejte kontrolni tkan systému BOND. Dlrazné doporucujeme pokladat vhodnou kontrolni tkan na stejna
sklicka jako tkan pacienta. Kromé toho mlzete vytvofit zvlastni pfipad specidlné pro kontrolni sklicka. Viz 6.2 Prace s
kontrolnimi tkanemi pro dal$i pojednani.

4.1.3.4 0Oznaceni sklicek
Nyni jste pfipraveni k tisténi Stitkd sklicek a prilepent je na sklicka:
1 Na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) kliknéte na Print labels (Tisk $titk().

2V nabidce Slide labels to print (Stitky sklicek k tisku) vyberte pfislusnou moznost a pak kliknéte na tlagitko Print
(Tisk).

Stitky se vytisknou.

3 Ujistéte se, Ze matova ¢ast sklitka (misto pro nalepeni §titku) je suchd, a pak pfilepte $titek - ID nebo ¢arovy
kod sklicka by mély byt rovnobézné s okrajem sklicka. Stitek nalepte tak, aby byl rovné, kdyz budete sklicko
drzet se Stitkem nahore.

Obrazek 4-4: Spravné umistény Stitek

% FE.IVEQL
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te

v

Dalsiinformace viz 6.6 Oznaceni sklicek.
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4.1.3.5 Vkladani sklicek
Sklicka vkladejte nasledujicim zplsobem:
1 Drzte sklicko za konec se Stitkem se vzorkem nahore.

2 Umistéte sklicko nad prazdné misto v zasobniku sklicek tak, abyste konec sklicka se Stitkem drzeli nad
zéfezem na boku zdsobniku (viz Obrazek 4-5). Nechte sklicko zapadnout do pozice v zésobniku.

Obréazek 4-5: Umisténi sklicka do zasobniku sklicek

3 Pridrzujte Covertile za zuzeny konec a poloZte ho na sklicko tak, aby vystupek na zuzeném konci Covertilu
zapadl do zarezu v zasobniku sklicek (na Obrazek 4-6 vyznaceno zakrouzkovénim). U novéjsiho typu Covertil(
by mél byt napis ,Leica” na horni strané Covertilu — podle toho snadno poznate, zda je Covertile otoceny
spravnou stranou nahoru.

Obrézek 4-6: Umisténi Covertilu na sklicko

4 PovloZeni véech sklitek a Covertilli zasobnik zvednéte a pfiloZte jeho konec k otvoru prazdné sestavy na
barveni sklicek. Zasunte zasobnik az na doraz do modulu. Zasobnik by mél jit lehce vsunout a pfi dosednuti
byste méli uslySet cvaknuti.
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4.1.4  Vlozenireagencii

Nynfje potfeba do modulu zpracovani vloZit detekéni systém (BOND Polymer Refine) a nddoby s markery (pro *CD5,
*CD3,*CD10 a *Bcl-6).

z(stdvaji kolem uzdveéru. Pri otevirani nadob na reagencie vzdy pouzivejte schvalenou ochranu oci,

.é VAROVANI: N4doby na reagencie se mohou béhem prepravy nakldpét, pficemz zbytky reagencii pak
rukavice a ochranny odév.

Reagencie vlozte do modulu zpracovani BOND-III nebo BOND-MAX ndsledujicim zpdsobem:

1 Ndadoby s markery umistéte do zasobnik{i reagencii tak, Ze zarovnate drazky na zadni strané nadob se zafezy
na pfihradkdch zasobnik{. Zatlacte na nadoby, aby zapadly do pfislusné pozice.
Pokud chcete, miZete do volnych pfihréadek v zasobnicich detekénich systémd umistit nadoby s markery.
Obrazek 4-7: Nadoba na reagencie v zésobniku reagencif
Sipky oznacuiji drézky na
nadobé na reagencie a
na zasobniku reagencii.

2 Oteviete vSechny nadoby s markery a detekénimi systémy. Odjistéte vika a sklopte je dozadu, aby zapadla do
Uchytl na zadni strané nadob.

3 Zkontrolujte, zda na nadobach dobre drzi horni Stitky s carovymi kody — vSechny odchliple Stitky pritlacte zpét.

4 7 horniho Stitku s ¢arovym kodem otrete veskerou vihkost/kondenzaci.
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5 Umistéte zasobniky reagencii na platformu reagencii modulu zpracovani. K fadnému vloZeni zasobnik{ do
platformy pouzijte vodici prvky na platformé.

Jakmile zasobnik dosedne na konec platformy, mél by zapadnout do blokovaciho mechanismu. Rozsviti se
zelenda LED kontrolka zasobniku, coz znamena, Ze zasobnik je spravné viozeny.

Obrézek 4-8: Vkladani zasobniku reagencif

Vysvétlivky

1  Blokovaci mechanismus zasobniku

2 Blokovaci port modulu zpracovani

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 100



Kapitola 4 Rychly start

6V softwaru zobrazte kliknutim na zalozku modulu zpracovani obrazovku System status (Stav systému).

Zobrazi se svétlejSi sloupec reagencie s tmavs$im ohranic¢enim - to znamena, Ze nyni probéhne snimani
zasobniku. Jakmile je k dispozici hlavni robot, systém BOND nasnima ID na reagenciich a pak aktualizuje ikony
reagencii.

Obrazek 4-9: Zobrazeni stavu zdsobniku reagencii na obrazovce System status (Stav systému)

I
AL ra
*CO5
£
*CD30
£ 2
*cD10 2
o
g
£ 3
K67 g
E
g
5

Pokud se u reagencii vyskytne néjaky problém, software na této obrazovce zobrazi ikonu vystrahy. Kliknutim
pravym tlacitkem na ikonu zobrazite dal$i informace (viz 5.1.3.4 Reseni problém( s reagenciemi).

Sviti-li LED kontrolka zeleng, daji se zasobniky reagencii kdykoli vyjmout. Pokud ma dojit ke
zpracovani reagencie v zasobniku a systém ji béhem nasledujicich 2 minut bude vyzadovat,
pak se LED kontrolka Cervené rozsviti a zasobnik se uzamkne (viz 2.2.6.5 Platforma
reagencif).
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4.1.5  Spusteni protokolu

Kdyz mate sklicka a reagencie nakonfigurované a vlozené do modulu zpracovani, jste pfipraveni zahajit zpracovani.
1 Zkontrolujte, ze je viko modulu zpracovani zaviené.

2 Na prednim panelu stisknéte tlacitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout) pod vioZzenym zasobnikem sklicek.

Systém BOND-III nebo BOND-MAX uzamkne zasobnik. LED kontrolka zasobniku sklicek by méla svitit
oranZove.

Poslouchejte, jak se zasobnik sklicek zamkne — pokud se ozve hlasité praskani nebo klepani,
je pravdépodobné, ze Covertily nejsou ve spravné pozici. V takovém pripadé zasobnik
odemknéte, vyjméte ho a zkontrolujte sklicka a Covertily.

3 Jakmile bude hlavni robot k dispozici, systém BOND nasnima sklicka.

Pokud nékteré z pozadovanych reagencii nejsou k dispozici, zobrazi systém pod seznamem sklicek ikonu
vystrahy. Pokud chcete zobrazit vice informaci, kliknéte pravym tlacitkem na ikonu.

4 Pokud nejsou vloZena 7adna nerozpoznana nebo nekompatibilni sklicka, mlZete zahdjit cyklus barven.
Indikator priibéhu bude v podatecni fazi (viz 5.1.6.2 Pribéh cyklu) a stav cyklu bude Slides ready (Sklicka
pfipravena) (viz 5.1.6.1 Stav cyklu).

Kliknutim na [IIEEM spustte protokol (nebo miiZete nastavit pozdéjsi spusténi modulu zpracovani; viz
5.1.8 OdloZené spusténi).

Systém napldnuje cyklus, ukazatel priibéhu se pfepne do faze zpracovani a stav cyklu bude Proc (OK) (Probiha
v porddku).

‘ CyKly byste méli spoustét po jednom a dalsi cyklus spoustét a7 ve chvli, kdy bude
spustén/naplanovan aktualni cyklus. Pokazdé, kdyz spustite dalSi cyklus, chvili pockejte,
abyste méli jistotu, ze spusténi bylo uspesné. V pripadé neuspéchu se stav cyklu zménina
Rejected/Slides ready (Zamitnuto / Sklicka pfipravend). Viz 5.1.6.1 Stav cyklu.
Beéhem probihajiciho cyklu nelze pouzit tladitko Load/Unload (VloZit/Vyjmout) — sestava na barveni sklicek nem(ze
uvolnit zasobnik skliCek, ktery se zpracovava.

Pokud chcete cyklus ukontit, kliknéte na ikonu EEHM pod zasobnikem na obrazovce System status (Stav systému)
(viz 5.1.7 Spusténi nebo zastaveni cyklu).
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416  Dokonceni

Po dokonéeni cyklu zpracovani zacne ikona zdloZky modulu zpracovani blikat (viz 5.1.1 Zalozky modulu zpracovani).
Pokud béhem cyklu doslo k neocekavanym udalostem, zobrazi se na displeji Cerveny text a pod zasobnikem i u
pfislusnych sklicek se zobrazi symbol ozndameni. Pokud se tak stane, zkontrolujte vystrazné ikony na obrazovce
System status (Stav systému) a kliknutim pravym tladitkem na tyto ikony zobrazte pfipojené informace o stavu. Méli
byste si také projit Sestavu udalosti cyklu (viz 9.4 Sestava udalosti cyklu), kde budou uvedené pfipadné dalsi
informace o problémech vzniklych béhem cyklu.

Po dokonceni cyklu:
1 Vyjméte zasobniky reagencii.

Pevné uzavrete vika nadob na reagencie, abyste zabranili odpafovani reagencii, a ihned reagencie uskladnéte
podle doporuceni na Stitku nebo datovem listu reagencie.

2 Vytvofte sestavu uddlosti cyklu (viz 9.4 Sestava udalosti cyklu).

3 Stisknéte tlacitko Load/Unload (VIoZit/Vyjmout) a vyjméte zadsobniky skli¢ek z modulu zpracovani.

klepani. Pokud ano, ovérte, zda v sestaveé na barveni sklicek nebo jejim okoli nejsou praskla
sklicka (mohlo dojit k neocekédvané udalosti rozdrceni $patné zarovnaného sklicka); v

‘ Znovu poslouchejte, zda pfi vyjimani zasobnik{ neuslySite zvuky podobné praskéni nebo
takovém pfipadé kontaktujte zékaznickou podporu.

4 Umistéte zasobnik sklicek na rovny, stabilni povrch. Covertily odstrarite nasledujicim postupem: pfidrzte Stitek
sklicka a pak opatrné tlacte smérem doli na zuzeny konec Covertilu, aby se konec Covertilu nadzved! ze
sklicka.

Neposouvejte Covertile po povrchu sklicka, protoze byste mohli poskodit tkan, a tim ztizit
Cteni sklicka.

5 Sejméte Covertile ze sklicka a podle popisu v ¢asti 12.3 Covertily ho oCistéte.
6 Vyjmeéte sklicka a prejdéte k dalSimu kroku jejich zpracovani podle pfislusnych laboratornich postupt.
Cyklus pro jakékoli sklitko mlZete zopakovat (viz 9.3 Vlastnosti sklicka a opétovné spusténi cyklu sklicka).

Tim dokoncite prvni cyklus v systému BOND.
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4.2  BOND-PRIME

‘ Podrobné informace naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce BOND-PRIME.

421  Predbezne kontroly a uvedeni do provozu

1 Zapnéte Fidici systém (a u fidiciho systému BOND-ADVANCE také termindl) a otevfete klinického klienta BOND.
2 Zkontrolujte, zda jsou v oznaCovaci sklicek Stitky a tiskova paska a zda je oznaCovac zapnuty.
3 Inicializujte modul zpracovani BOND-PRIME a pfihlaste se.

4 Dokoncete vSechny ukoly v e fronté akci, které ukazuiji, Ze akce je vyZzadovéna ,Soon" (Brzy) nebo ,Now" (Nyni).

422  Kontroly protokolt a reagencii

PouZijte *IHC Protocol F a BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). Tento proces také pouzivd
pomocny BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096). Jinak postupujte podle krok{l popsanych v ¢asti 4.1.2 Kontroly
protokol{ a reagencii.

47.3 Nastaveni sklicek

Postupujte podle krok(i popsanych v ¢4sti 4.1.3 Nastavenf sklicek (az po krok oznagenf sklicek véetné).

4.2.4  V modulu zpracovani BOND-PRIME:

1 Vlozte zasobnik reagencii a zasobnik detekcniho systému.
Vlozte sklicka do Predvkladaci zasuvky.

Sklicka jsou poté naskenovana, pfesunuta ze zasuvky a automaticky zpracovana.

N w N

Po dokonceni procesu barveni se sklicka pfenesou do zasuvky pro vyjmuti, kde jsou hydratovana, dokud je
neodeberete.
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Obrazovky stavu BOND-III a
BOND-MAX (v fidicim systému
BOND)

@ Obrazovky stavu v fidicim systému BOND se pro BOND-PRIME nepouzivaji. Informace o stavu BOND-
PRIME naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce BOND-PRIME.

.y

V klinickém klientovi ma kazdy modul zpracovani dvé obrazovky stavu a obrazovku Udrzby. Tyto obrazovky se vybiraji
ze zéloZek v levé horni ¢dsti okna, kdyZ je vybran modul zpracovéni ze zéloZek nalevo. Obrazovka System status (Stav
systému) nabizi ovladani systému z pohledu, ktery ukazuje umisténi sklicek a reagencif v modulu. Obrazovka Protocol
status (Stav protokolu) poskytuje informace o pribéhu protokolu pro jednotliva skli¢ka. Obrazovka Maintenance
(Udrzba) obsahuije pfikazy pro fadu operaci Udrzby.

» 5.1 Obrazovka Stav sytému
» 5.2 Obrazovka Stav protokolu
» 5.3 Obrazovka udrzby
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5.1  Obrazovka Stav sytemu

@ Tato obrazovka se vztahuje pouze na moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX. Dals$i informace o
stavu modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské prirucce BOND-PRIME.

Tato obrazovka umoznuje fidit zpracovani, zobrazuje podrobnosti o viozenych zdasobnicich sklicek a reagencich a také
zobrazuje stav reagencii, odpadu a blokovani v systému.

Obrézek 5-1: Obrazovka System status (Stav systému) pro modul zpracovani BOND-III
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Zélozky modulu zpracovani v levé ¢asti stavovych obrazovek poskytuji vizudlni shrnuti stavu pridruzeného modulu
zpracovani. Kliknutim na zalozku zobrazite podrobny stav modulu zpracovani.

Vice informaci naleznete v Castech:
e 5.1.1 Zélozky modulu zpracovani
e 5.1.2 Stav hardwaru
e 5.1.3 Stavreagencie
» 5.1.4 Informace o sklicku
 5.1.5 Palubni identifikace sklicek
e 5.1.6 Ukazatel pribéhu cyklu
» 5.1.7 Spusténi nebo zastaveni cyklu

» 5.1.8 Odlozené spusténi
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5.1.1  Zalozky modulu zpracovani

Software zobrazuje zalozku v levé ¢4sti obrazovky pro kazdy modul zpracovani v systému (s jednou stanici),
nebo ve svazku, ke kterému je klient pfipojen (BOND-ADVANCE). Pokud neni k dispozici dostatek svislého @
prostoru pro zobrazovani vdech modull zpracovéni, posouvejte se nahoru a dold pomoci zobrazenych

tladitek se Sipkou (Sipka nahoru je zobrazena vpravo).

Obrdzek 5-2: Z&lozka modulu zpracovéni (BOND-III)

Kazda zalozka zobrazuje nazev modulu zpracovani a obdélnikové ikony zobrazuji stav sestav na barveni sklicek
modulu (viz nize). Pro zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) modulu zpracovani kliknéte na zalozku.
Jakmile provedete vybér, objevi se kolem zaloZky modulu zpracovani modry obrys a Sipka sméfujici doprava (viz
vyse).

5.1.1.1  Stavy sestavy na barveni sklicek

NiZe jsou uvedeny pfiklady stav( sestav sklicek, které miZete vidét na zaloZce modulu zpracovani.

Pred cyklem:

Prazdny obdélnik: zadny zasobnik neni pfitomen nebo neni uzamcen.

lkona zasobniku se sklicky: byly nasnimany Stitky sklicek a zasobnik je pfipraven ke spusténi.

E Animovand identifikacni ¢isla a pIné pruhy: zasobnik je sniman.

Behem cyklu:

Zobrazenf ¢asu v ¢erné barvé s pohyblivymi teckami vlevo: zasobnik béZi, aniz by byly nahldseny

neoCekavané udalosti. Zobrazeny ¢as je odhadovana doba dokonceni zasobniku.

i 1:06 PM| Zobrazeni Casu v Cervené barvé s pohyblivymi teCkami vlevo: zasobnik bézi a jsou hlaseny
neocekavané udalosti. Zobrazeny ¢as je odhadovana doba dokonceni zasobniku.

Blikajici Cas je zobrazen ¢erné s nehybnymi teckami vlevo: cyklus byl ukoncen v nahlasené dobé
bez neoCekavanych udalosti.

Blikajici Cas je zobrazen Cervené s nehybnymi teckami vlevo: cyklus byl ukoncen v nahlaSené dobeé
- doSlo k neoCekavanym udalostem.

i —=<—2:| Cyklusbyl ukoncen.
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5.1.1.2  Stavy modulu zpracovani
Software nepfetrzité monitoruje stav systému a na zaloZce modulu zpracovani miZe zobrazovat nasledujici ikony:

I S S

'’ Modul zpracovani neni pfipoje J Upozornént:
" Software BOND zjistil neocekavany stav.

[ ] (bliké) Modul zpracovani se inicializuje. ﬂ Alarm (blikd):
|:| Aby bylo mozné pokraCovat v provozu,

:l modul zpracovani vyzaduje zasah
uzivatele.

& Modul zpracovani je aktualné opravovan. @ Modul zpracovani prochdazi udrzbou.

5.1.2  Stav hardwaru

Pokud se vyskytne problém s nékterou casti systému BOND, ikony v praveé dolni ¢asti obrazovky budou ukazovat

varovani 3 nebo alarm A . Pokud dojde k obecnému upozornéni systému, zobrazi se informacni ukazatel .
Pokud chcete zobrazit vice informaci, kliknéte na ikonu pravym tlacitkem.

Obecna chyba systému nebo pfipomenuti tkolu udrzby.

X!
~
Objevi se pri otevfeni vika nebo (pouze BOND-MAX) dvifek velké nadoby béhem cyklu barveni. Pro chod
<1 modulu zpracovani musi byt dvirka zaviena.
S
Pokud cyklus barveni neprobihd, zobrazi se namisto toho informacni indikétor.

Chybéjici nebo nedostatecna reagencie.

50

Modul zpracovani zahdjil inicializaci a dosud se nepokusil 0 naskenovani michaci stanice.

Michaci stanice nebyla béhem inicializace detekovana. Stanice nemusi byt pfitomna, nebo mize byt
pfitomna, ale nebyl rozpoznan ¢arovy kod.

4 2

V pfipadé potreby vlozte do modulu zpracovani Cistou michaci stanici. Klepnéte pravym tlacitkem

mysi na ikonu a postupujte podle pokyn(, abyste systém informovali, ze michacf stanice je na svém
misté.
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Stav michaci stanice je pfi inicializaci znecistény (napf. stanice byla zne¢isténd pfi poslednim uzavfeni
w modulu zpracovani).

Ujistéte se, ze je na misté ¢ista michaci stanice a poté kliknéte pravym tlaCitkem na ikonu a potvrdte.

Cisténi michacf stanice selhalo.
M@ Stdle budete moci pokraCovat v pouzivani zbyvajicich Cistych lahvicek. V opacném pripadé budete
muset restartovat modul zpracovani, abyste oznameni smazali.

Pokud oznameni pretrvava, mize to znamenat problém s fluidikou — kontaktujte zékaznickou
podporu.

Nejsou k dispozici zadné Cisté michaci lahvicky.

% Pockejte, nez modul zpracovani vycisti nékteré lahvicky, a poté pokracujte obvyklym zpdsobem.
Pokud lahvicky nebudou vycistény, mozna budete muset modul zpracovani restartovat. Pokud
oznameni pretrvava, mlze to znamenat problém s fluidikou — kontaktujte zékaznickou podporu.

‘ V pfipadé potfeby mizete michaci stanici vygistit ruéné. Viz 12.7 Myci blok a michacf stanice.

5.1.2.1  Chyby ohrivace

Kazdy z ohfivacl sklicek BOND-IIl a BOND-MAX je nezavisle monitorovan a pokud dojde k chybé teploty (viz Obrazek
5-3), je oznacen jako vadny. Je-li zjistén vadny ohfivac, kontaktujte zdkaznickou podporu.

Obrazek 5-3: Chyba jednotlivého ohfivace

L

Nemeéli byste spoustét cyklus pro sklicko, které vyzaduje zahfivani a nachazi se na pozici oznacené jako vadna. Pokud
ohfiva¢ béhem cyklu nefunguje spravné, mize to v této poloze ohrozit sklicko. Pokud je porucha ohfivace
bezpecnostnim rizikem, mohla by zpGsobit vypnuti veskerého ohfevu skli¢ek na modulu zpracovani (viz Obrazek 5-4).

Obrazek 5-4: Sedé symboly ohfivacii na viech pozicich oznacuji GpIné vypnuti topeni

S 2
S —
2 2
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Po vypnuti ohfevu sklicek musite vypnout a restartovat modul zpracovani, abyste uvolnili zamek ohfivace. Pozice s
vadnymi ohfivaci mizete dal pouzivat za predpokladu, Ze na nich nebudete zpracovavat sklicka vyzadujici zahfivani.

5.1.2.2 Indikace teploty

Pokud teplota sestavy na barveni sklicek presahuje okolni teplotu, objevi se v dolni ¢asti obrazovky System status
(Stav systému) indikator teploty.

Indikator teploty ve spodni ¢asti obrazovky ukazuje, ze sestava na barveni sklicek je tepla nebo horka.

Obrazek 5-5: Indikdtor teploty — tepla (vlevo) a horkd (vpravo)

Hranice zasobnik( sklicek na obrazovce System status (Stav systému) také méni barvu, aby ukazovala teplotu:
modra, kdyz ma zasobnik pokojovou teplotu, oranzova, kdyz je teply, a Cervena, kdyz je horky.

Obrazek 5-6: Hranice indikace teploty zasobnik{ sklicek: tepla (vlevo) a horka (vpravo)

00000410 00000404
:g“ e an 99°C

*Neg “Neg

Vyvarujte se kontaktu se sestavami na barveni sklic¢ek a jejich okoli. Mohou byt velmi horké a zplsobit vazné
popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechte sestavy na barveni skel a jejich okoli po dobu dvaceti minut vychladnout.

5.1.3  Stavreagencie

Prava strana obrazovky System status (Stav systému) zobrazuije stav detekovanych reagencii. V nésledujicich
¢astech jsou popsany pouzité ikony a zplisob feSeni nékterych problém( s reagenciemi zobrazenymi na obrazovce.

e 5.1.3.1 Systémy reagencif

5.1.3.2 Nadoby na reagencie

e 5.1.3.3 Urovné reagencif

5.1.3.4 ReSeni problémd s reagenciemi
» 5.1.3.5 Oprava nedetekovanych reagencii

5.1.3.6 Stav velké nadoby
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5.1.3.1  Systémy reagencii

Detekéni systém BOND

“"; Bond Polymer Refine Detection

Cistici systém BOND
Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Nadoby na reagencie

‘ lkony nddob na reagencie maji pred ndzvy reagencii dodanych spolec¢nosti BOND hvézdicku (*).

P Primarni protildtka BOND pfipravena k pouZiti.
70 Podrobnosti o téchto reagenciich jsou automaticky zaddvany softwarem BOND, kdyz je zaregistrujete.
Je uveden zkrdceny nazev reagencie.
T ISH sonda BOND pfipravend k pouZiti.
T Podrobnosti o téchto reagenciich jsou automaticky zaddvany softwarem BOND, kdyz je zaregistrujete.
Je uveden zkraceny nazev reagencie.
| Uzivatelem dodand primdrni protilatka v oteviené nebo titraéni nddobé BOND.
-_ Podrobnosti o téchto reagenciich je pfed registraci nutné na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni
reagencii) zadat ruéné a to spolu s ¢islem $arZe a datem vyprseni platnosti béhem registrace. Je

uveden zkraceny nazev reagencie.

== Uzivatelem dodan4 ISH sonda v oteviené nebo titraéni nddob& BOND.

Podrobnosti o téchto reagenciich je pfed registraci nutné na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni
reagencii) zadat ruéné a to spolu s ¢islem $arZe a datem vyprseni platnosti béhem registrace. Je
uveden zkraceny nazev reagencie.

EEER

= Pomocn4 Ginidla BOND pfipraven4 k pouZiti.

‘an";;mm Podrobnosti o téchto reagenciich jsou automaticky zadavany softwarem BOND, kdyz je zaregistrujete.
Je uveden zkraceny nazev reagencie.
, Enzym BOND v oteviené nebo titracni nadobé BOND.
'En_;_yl'ﬁm Enzym BOND musi byt pfipraven uzivateli a umistén do otevienych nadob, ale podrobnosti o nastaveni

reagencie jsou pfedem definovany v softwaru BOND. P¥i registraci je vyZzadovano pouze ¢islo Sarze a
datum vyprseni platnosti.

(m—==\  Pomocné Cinidlo dodané uZivatelem v oteviené nebo titracni nddobé& BOND.

Podrobnosti o téchto reagenciich je pfed registraci nutné na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni
reagencif) zadat ru¢né a to spolu s &islem $arze a datem vyprseni platnosti béhem registrace. Je
uveden zkraceny nazev reagencie.

YaH2O
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Software v této pozici nedetekoval reagencii.

Pokud je reagencie pfitomna, prectéte si ¢ast 5.1.3.5 Oprava nedetekovanych reagencii, kde naleznete
podrobnosti o tom, jak problém vyreSit. Pokud snimac ¢asto nedokaze spravné snimkovat ID snimku,
vyCistéte jeho okénko (viz 12.9 Snimac ID).

]
!

Software BOND zjistil problém s touto reagencii. Kliknutim pravym tlacitkem na symbol informace

L ziskate dal$i informace.

? Je mozné, ze software BOND reagencii nerozeznal. V takovém pripadé pouzijte k naskenovani
reagencie a pfidani do inventare rucni skener. Pokud je ID poskozeno, zadejte jej rucné. Vice informaci
naleznete v ¢asti 8.3.3 Registrace reagencii a systému reagencii.

@ Software BOND zjistil problém s touto reagencii nebo systémem reagencii.

Kliknutim pravym tlacitkem na symbol ozndmeni ziskate dalSi informace.

5.1.3.3  Urovné reagencif

lkony pro systémy reagencii uvadi na obrazovce System status (Stav systému) pouze tfi Grovné objemu:

‘*- Bond Polymer Refine Detection e v rev ,
Plny az priblizné z 20 % plny
o Bond Folymer Refine Detection L . .
Nizky objem (asi 20 % aZ
prazdny)
- ]
= -'. Bond Polymer Refine Datection , ,
! Prazdny

Ikony reagencii k piimému pouziti a otevienych nadob oznacuji hladiny reagencii presnéji.

Obrézek 5-7: Priklady drovni reagencii k pfimému pouZiti uvedené na obrazovce System status (Stav systému)
[
£ L £ L
*CD10 *CO10 *CD10 'CD10

mysi na ikonu a z vyskakovaci nabidky vyberte moZnost Inventory ... (Inventdr ...). Objevi se obrazovka Reagent
inventory details (Podrobnosti inventare reagencii). Viz 8.3.2 Podrobnosti o reagencii nebo systému reagenci.
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5.1.3.4  ReSeni problém0 s reagenciemi

Pokud software BOND pred zacatkem cyklu detekuje problém s reagencii potfebnou pro zpracovani, zobrazi na
obrazovce System status (Stav systému) ikonu vystrahy na zndzornéni nddoby na reagencie pod zédsobnikem sklicek.
Pokud k problému dojde béhem cyklu, objevi se nad ikonou stavu hardwaru reagencie ikona upozornéni, jak je
popsano vySe v této ¢asti. Cheete-li zobrazit dalsi informace o problému, klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu
upozornén.

Pokud potiebujete reagencii vyménit nebo pfidat, vyjméte zasobnik reagencii obsahujici problémovou reagencii,
vymerite nebo pridejte pozadovanou reagencii do zasobniku a zasobnik znovu viozte.

@ Pokud zpracovani jiz probiha a reagencie v konkrétnim zasobniku bude vyzadovana do 2 minut,
nebudete moci tento zasobnik vyjmout, aniz byste ukondili cyklus. To je pro dany zasobnik reagencif

indikovano indikatorem sviticim Cervené.

5.1.3.5 Oprava nedetekovanych reagencii

Pokud reagencie neni detekovana nebo je sada detekovana pouze ¢astec¢né, postupujte nasledovné:

1 Zkontrolujte, zda:
» Nadoba na reagencie je spravné umisténa v zasobniku reagencii.
» Uzavér nadoby na reagencie je otevien a pfipevnén k zadni strané nadoby.
 Na horni predni ¢asti nadoby je neposkozené ID Carového kodu reagencie.

72 Zkontrolujte, zda je reagencie zaregistrovana v inventari.

» Pokud reagencie neni zaregistrovana, zaregistrujte ji podle popisu v ¢asti 8.3.3 Registrace reagencii a
systému reagencii.

3 Nyni mlzete bud:

a vyjmout zdsobnik reagencif (poté si poznamenejte jedineény identifikdtor baleni (UPI) pfislusné
reagencie) a znovu jej vlozte, aby systém znovu automaticky identifikoval zésobnik reagencii, nebo

b pokud neni opétovné vloZeni zasobniku reagencii efektivnim feSenim, mizete reagencii identifikovat
ruéné - na obrazovce System status (Stav systému) kliknéte pravym tlac¢itkem mysi na ikonu nadoby a
pak v podnabidce kliknéte na Select... (Vybrat..). Zadejte UPI vy$e poznamenané reagencie a kliknéte na
OK.

Na obrazku se objevi symbol Ed] identifikujici reagencii, kterd byla ru¢né identifikovana nebo Castecné
automaticky identifikovand. Symbol (a ruéné identifikovand reagencie nebo automaticky identifikovana sada)
zmizi, pokud bude vyjmut zasobnik reagencii.
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Kdyz rucné zadate Cislo UPI reagencie, zobrazi se nasledujici zprava:

Obrézek 5-8: Oznameni pro rucné zadanou reagencii

@

Please ensure reagent container lid is open before pressing
‘Confirm'’ to proceed.

** FAILURE TO OPEN LID MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE ™

Jakmile systém identifikuje rucné zadané ¢islo UPI nebo modul zpracovani automaticky identifikuje reagencii,
zobrazi se nasleduijici ikona.

Obrazek 5-9: Rucné zadand nebo automaticky identifikovand reagencie

Pokud byla sada identifikovana pouze ¢astecné a modul zpracovani automaticky identifikoval nékteré nadoby,
zobrazi se nasledujici zprdva a ikona.

Obrézek 5-10: Oznameni o automaticky identifikované sade

Notifications

Not all containers in detection system ChromoPlex 1 Dual Detection

were scanned. This may be because some of the lids were closed.

Please click 'Confirm’ to proceed if all reagent containers are present
@ and their lids open, otherwise click 'Cancel"

** FAILURE TO OPEMN LIDS MAY RESULT IN DAMAGE TO THE
PROBE **

Obrdzek 5-11: Automaticky identifikovana sada
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5.1.3.6  Stav velké nadoby

Prava dolni ¢ast obrazovky System status (Stav systému) zobrazuje ikony velkych nddob na odpad a na reagencie.
Kazda nadoba je oznacena Stitkem a barvami odpovidajicimi nainstalovanym nadobam. Pozice ikon velké nadoby na
obrazovce Stav systému odrazeji fyzické polohy odpovidajicich prihradek na velké nadoby v modulu zpracovani.

Informace o skute¢né konfiguraci nadob pro kazdy typ modulu zpracovani naleznete v ¢asti 2.2.7 Prihradka na velké
nadoby.

Obrdzek 5-12: Velké nadoby (konfigurace BOND-III)

II_EIDEH;H;IQ

*BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Obrézek 5-13: Velké nadoby (konfigurace BOND-MAX).

lkona zcela vpravo
pfedstavuje nadobu na

Oo0@ @ @ @& & |esioom

"HarWast "ER1 "ER2Z "Dewax "D ‘B\Wazh “aAlcohol "Blkias!

NiZe je uveden popis kazdé z vySe uvedenych velkych nadob.

Stitek velké nadoby Obsah velké nadoby
*Dewax BOND Dewax Solution
*DI Deionizovand voda
*BWash BOND Wash Solution
*Alkohol Alkohol (tfidy reagencie)
*BlkWast Velky odpad
*HazWast Nebezpecny odpad
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
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BOND-II

Software zobrazi Urovné tekutin BOND-III velkych nadob na reagencie a na odpad. Je-li zdsoba reagencii nizkd nebo
je-lihladina odpadu vysokd, m{Ze se na stavové obrazovce objevit zvukovy alarm, pulzujici kontrolka Iahve (bild nebo
Gervend) a v zavislosti na zavaznosti problému se zobrazi vystrazna ikona. Klepnutim pravym tlagitkem na ikonu
zobrazite vystraznou zpravu a podniknete jakékoli kroky potrebné k vyreSeni problému - viz 12.2.2 Dopliovani nebo
vyprazdnovani velkych nadob.

‘ ‘ Pokud se objevi vystrazny symbol, zpracovani se pozastavi, dokud nebude problém vyreSen.

svételné indikace, jak je popsano na strané 1 v Casti Systém svételné indikace stavu velkych nadob

‘ Stav velké nadoby na obrazovce System status (Stav systému) je synchronizovan se systémem
(BOND-III) (Cast na strané 52).

Displej softwaru BOND-III zobrazuje interpretovanou hladinu v lahvicce na zakladé odhadu, kolik sklicek Ize zpracovat
pomoci velkych nadob na reagencie. K oznaceni stav( velkych nddob se pouzivaji nasledujici obrazky:

lkony objemu velké nadoby na reagencie

Obrazek 5-14: Ikony objemu velké nadoby na reagencie

Uroveii | Stav |Zasobni | Dewax | Alkohol Pufr HEIR1 | HEIR2 Stitek Lahev
lahve

GUI Rozsah hlasitosti

- - Lahev - - i Vypnuto
odstranéna yp

[ |
Pozastavit o p . ,
CERVENA | CERVENA
0 probihajici D 0-150 0-150 0-150  0-150 | 0-100 0-100 i i
davku J Ika tka
[l —=]
Nelze 150-
1 spustit 150-500  150-500 |150-1000 1000 100-300  100-300
dédvku
2 OK 500-750  500-750 1000- 1000~ 300-500  300-500 BILA BiLA
D 1500 1500
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Uroveii Zasobni | Dewax | Alkohol ]| Pufr HEIR1 HEIR2 Stitek Lahev
lahve

m Rozsah hlasitosti Svetla
e ]
|

1500- 1500~ o o

3 0K 7502500 750-2500 | oo oo |500-1500 5001500 | BiLA BILA
3500-  3500-

= i ) ) i o o

4 0K | [2s00-s000 2s00-s000| Tt g [1500-2000 1500-2000| - BILA BILA

Objevi se, pokud nastane nasledujici situace:

» reagencie dochazi a je tfeba ji okamzité doplnit,
 nadoba chyhi,
» nedostatecny objem pro spusténi cyklu.
Viz 12.2.2 Dopliovani nebo vyprazdnovani velkych nadob.
Objevi se, pokud byl cyklus pozastaven, protoZe nastala jedna z nasledujicich situact:

« reagencie je dochdzi a je tfeba ji naléhavé doplnit (varovani),
nebo

A

* nadoba chybi a je nezbytna ke zpracovéni (alarm).

Viz 12.2.2 Doplnovani nebo vyprazdnovani velkych nadob.
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lkony objemu nadoby na odpad
Obrézek 5-15: Ikony objemu velké nadoby na odpad

Uroveni Odpadni lahve | Standardni Nebezpeény Stitek

odpad odpad

Rozsah hlasitosti Svétla

Lahev
odstranéna Vypnuta
0 0K 0-1100 0-1100 BILA Vypnuto
BILA
1 0K 1100-3000 1100-3000 BILA (pouze 1
prouzek)
3000-3900 3000-3900 BILA BiLA

3 Nelze spustit davku 3900-4800 3900-4800

CERVENA CERVENA

Pozastavit probihajici 4800-5000 4800-5000

ol oMl mh L Ch

davku Blika Blika
Objevi se, pokud nastane nasledujici situace:
» nadoba na odpad je témér pina a je tfeba ji okamzité vyprazdnit,
Viz 12.2.2 Dopliovani nebo vyprazdnovani velkych nadob.
) Objevi se, pokud byl cyklus pozastaven, protoze nastala jedna z nasledujicich situact:

* n&doba na odpad je pInd a musi byt naléhavé vyprazdnéna (varovani),

nebo
 nddoba chybi a je nezbytna ke zpracovani (alarm).

Viz 12.2.2 Doplnovani nebo vyprazdnovani velkych nadob.
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BOND-MAX

KdyzZ software detekuje problém (napfiklad nizky objem v nddobé na reagencie nebo vysoky objem v nddobé na
odpad), pak nad velkou nddobou zobrazi ikonu vystrahy (jak je uvedena vyse). Podrobnosti zobrazite klepnutim
pravym tlacitkem mysi na ikonu oznameni.

5.1.4  Informace o sklicku

V nasledujicich Castech jsou popsany ikony pouzivané k zobrazovani informaci o sklicku na obrazovce System status
(Stav systému). MoZnosti ve vyskakovaci nabidce sklitka obsahuji také popis.

e 5.1.4.7 Ikony sklicka
o 5.1.4.2 Vyskakovaci nabidka zasobniku sklicek
e 5.1.4.3 0zndmeni udalosti sklicka

e 5.1.4.4 Oprava nekompatibilniho nastaveni sklicka

5.1.4.1 lkony sklicka

Obrazovka System status (Stav systému) zobrazuje grafické znazornéni kazdého ze tfi zasobnik( sklicek s ikonou pro
kazdé sklicko. Ikony sklicka oznacuji stav kazdé sklicka.

Vas systém pouziva 2D Caroveé kody. Lze ikony sklicek volitelné konfigurovat tak, aby obsahovaly zachycené snimky
Stitkd sklicek. Pokud chcete zménit stavajici nastaveni, kontaktujte oddéleni zakaznickych sluzeb.

Priklady ikon sklicek jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Ikony sklicek pro Stitky ¢arovych kodd

‘ " V této poloze neni zadné sklicko, nebo sklicko bylo snimano, ale systém nebyl
schopen jej identifikovat

00000004 Jedno sklicko je zobrazeno a automaticky identifikovano

*Neg Iu _j-“] (viz 5.1.5.7 Automatické identifikace sklicka).
00000007 Sklicko je zobrazeno a rucné identifikovano — vSimnéte si symbolu
() . s Ny o
19: (zakrouzkovaného Cervené) na sklicku
‘CD10 - ,»| I . o .
: (viz 5.1.5.2 Palubni ruénf identifikace skli¢ek).
00000004 A Sklicko neni kompatibilni's jednim nebo vice sklicky v zasobniku
*Neg [H_,""'] (viz 5.1.4.4 Oprava nekompatibilniho nastaveni sklicka).
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0oooo0oo3

HNBg

Zpracovani sklicek s upozornénim na udalost

(viz 5.1.4.3 Ozndmeni udalosti sklicka).

Pro otevfeni okna Slide properties (Vlastnosti sklicka) pro konkrétni sklicka dvakrat kliknéte na sklicka, ktera byla
rozpoznana systémem BOND. Pokud cyklus nebyl zahdjen, mizete upravit podrobnosti sklicka v okné, ale pak budete
muset pro sklicko vytisknout novy Stitek, vyjmout zasobnik, aplikovat novy Stitek a znovu vlozit.

5.1.4.2 Vyskakovaci nabidka zasobniku sklicek

Pro zobrazeni celé fady moznosti pro sklicko nebo zasobnik na obrazovce System status (Stav systému) pravym
tlacitkem mysi klepnéte v grafice zasobniku sklicek na sklicka.

Pfikaz Popis

Vybrat rucné...

Vystrazna zprava...

Udalosti cyklu

Odlozené spusténi

Povoleno, pokud sklitko nebylo automaticky identifikovano.

Vybérem otevrete okno Slide identification (Identifikace sklicka), které vam umozni
identifikovat sklicko nakonfigurované v systému (viz 5.1.5.2 Palubni ruénf identifikace
sklicek).

Tuto moznost Ize také vybrat, pokud poklepete na neidentifikované sklicko.

Zobrazi vystraznou zprévu, pokud skli¢cko zobrazuje ozndmeni o udélosti (viz
5.1.4.3 0znameni udalosti sklicka).

Vygeneruje sestavu udalosti cyklu pro cyklus (viz 9.4 Sestava udélosti cyklu).

Nastavi odloZzené spusténi pro cyklus (viz 5.1.8 Odlozené spusteni).

5.1.4.3 0znameni udalosti sklicka

Obrézek 5-16: Sklicko s ozndmenim udalosti

00000009

*CD10
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Pokud béhem zpracovani dojde k neoCekdvané udalosti, objevi se na ikoné sklicka symbol vystrahy. Toto oznameni
nemusi nutné znamenat, ze barveni bylo jakymkoli zpdsobem neuspokojivé. Kdyz se objevi symbol oznameni, musi
operator systému nebo kontrolor laboratorfe provést nasledujici kroky k potvrzeni, ze sklicko je vhodné pro

diagnostické pouZziti.
1 Pro vygenerovani sestavy udalosti cyklu kliknéte pravym tlacitkem mysi na sklicko a vyberte moznost Run
events (Spustit udalosti) (viz 9.4 Sestava udalosti cyklu).

V&echny uddlosti, které zplsobily ozndmeni, jsou zobrazeny tuéné. Operdtor systému nebo kontrolor
laboratofe by méli uvedené udalosti ozndmeni peclivé zvazit, protoze poskytuji dllezité podrobnosti o povaze
udalosti oznameni sklicek.

2 Petlive zkontrolujte barvenou tkan.

3 Peclivé zkontrolujte vSechna kontrolni sklicka.

Pokud laborator neni schopna potvrdit kvalitu barveni, mél by byt o ozndmenfinformovan patolog, nebo by mél byt
test znovu spustén.

V jedné sestavé udélosti cyklu mize byt vice oznameni. Pokud cyklus skonci stavem Done (notification) (Hotovo
(ozndmenl)), zkontrolujte, zda je zkontrolovéna celd sestava. Pokud je stav Done (OK) (Hotovo (OK)), nenf tfeba tuto
sestavu kontrolovat.

5.1.4.4 Oprava nekompatibilniho nastaveni sklicka

Pokud systém BOND detekuje nekompatibilni sklicko, nahofe napravo od vSech sklicek v zasobniku zobrazi pismena
Cervenou tucnou barvou. Sklicka se stejnymi pismeny jsou kompatibilni.

Obrézek 5-17: Nekompatibilni sklicka

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Vyjméte zasobnik skli¢ek a odstrarite nekompatibilni sklicka nebo zménte vlastnosti sklicka (pokud se v nich vyskytly
chyby), aby sklicka byla kompatibilni. Pokud zménite vlastnosti sklicka, musite znovu vytisknout Stitky pro zménéna
sklicka a pfed opétovnym vlozenim zasobniku je prilepit.

DalsSi informace o kompatibilité sklicek naleznete v ¢asti 6.9 Kompatibilita sklicek.
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5.1.5  Palubniidentifikace sklicek

Pri nejcastéjSim pracovnim postupu jsou sklicka se Stitky ze systému BOND nebo LIS vkladana do modulu zpracovani
a poté automaticky identifikovéna. Identifikace se provadi naétenim 2D ¢drovych kddd na Stitcich. Pokud je Stitek

rozmazany nebo jej z jiného dlivodu nelze precist, mlZete jej pro software BOND identifikovat ruéné. Nékteré pracovni
postupy pouzivaji manudlni identifikaci jako samoziejmost (viz 6.8 Improvizované vytvareni skicek a pfipadu).

5.1.5.1 Automaticka identifikace sklicka

Systém BOND je schopen automaticky identifikovat standardni 2D ¢arovy kdd Stitkd sklicek BOND vytvorenych
pomoci oznacovace BOND (jak je popséno v ¢4sti 6.6 Oznaceni sklicek) a sklicka LIS, kterd pouzivaji rozpoznatelny
format ¢drového kddu (viz 11.3 Pripojeni a inicializace LIS). Je-li zdsobnik sklicek uzamcen, systém se pokusi
identifikovat kazdy Stitek sklicka a spojit jej se sklickem s vytisténym Stitkem. Pokud nedokaze Stitek s vytiSténym
sklickem spojit, sklicko se identifikuje automaticky a nebude nutna zadna dalsi akce.

Systém béhem procesu identifikace sklicka poridi snimek kazdého Stitku. Tyto snimky se objevuji v nasledujicich
sestavach, které poskytuji trvaly zaznam shody sklicek:

» 0.4 Sestava udalosti cyklu
e 9.5 Sestava podrobnosti cyklu
» 0.6 Sestava pfipadu

Pokud systém nebyl schopen identifikovat Stitek, musi byt sklicko identifikovano ru¢né pomoci postupu manualni
identifikace sklicka (viz dal$f ¢4st).

5.1.5.2  Palubni rucni identifikace sklicek

Kdyz selZe automatickd identifikace v systémech, které jsou nastaveny k pofizovani snimki kazdého stitku sklicka, Ize
sklicka identifikovat rucné, zatimco jsou vkladana do modulu zpracovani. K rucni identifikaci vlozeného sklicka
pouzijte nasledujici postup.

1 Pokud systém neni schopen identifikovat sklicko automaticky, dialogové okno Stav systému zobrazi obrazek
Stitku.

Obrazek 5-18: Sklicko nebylo automaticky identifikovano

2 Chcete-li spustit dialogové okno Slide identification (Identifikace sklicka), provedte jeden z nasledujicich
ukond:
a Poklepejte na snimek sklicka, nebo

b klepnéte pravym tlacitkem mysi na snimek a z vyskakovaci nabidky vyberte moznost Select manually
(Vybrat ruéné).
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3 Otevfe se okno Slide identification (Identifikace sklicka).

Obrazek 5-19: Dialogové okno identifikace sklicka

il |
Casa list Sica ok Wy 2
S —— G 3
L2 - 4521 ot —— B o [5]
P 334 - A R e F '] [ | el —
. = e o Parrw yires
e )
B Arban b Farra Hury —
MNMSECE Kaen Paresl Scdars Sy Wb F_"l
[T ] dem Chereny s
P x|
] CEIE - 254780 v O e aareie
CHIS0- 2T hears Lic B LA F_-l
sacasat
CH TS Db [ == F o)
4 i 384T Szcays (s Sart 2
CEAE, - 2T Astar Jvw (hurs I Bacon =
SR, - 284 Pahzan Surean Vi m
5211 - 2000 Cuares Zmcra Marst
101 - 20 Jazad Gasar Sally Fasitres @

V levém podokné (poloZka 1) jsou uvedeny vSechny pfipady s nezpracovanymi sklicky. Ve vychozim nastavenf
se zobrazuji pouze pfipady se sklicky, pro které byly vytistény §titky (mizete to zménit tak, aby zahrnovaly
pfipady se sklicky, pro které Stitky vytiStény nebyly — viz 6.8.2.2 Externf Stitky sklicek).

Stitky sklicek v aktudIni sestavé na barvent sklicek jsou zobrazeny v pravém podokné (polozka 2).

Sklicko vybrané pfi otevieni dialogu je zvyraznéno (polozka 3) v pravém podokné a zobrazeno zvétsené. Pro
jesté vétsi zvetSeni obrazku podrzte kurzor nad sklickem v pravém podokné.

Podokno ve stfedu (poloZka 4) zobrazuije sklicka nakonfigurovana pro pfipad vybrany v levém podokné, kde
sklicka dosud nebyla pfifazena k Zzadnym sklick{im zobrazenym v modulu zpracovani. Opét plati, Ze ve
vychozim nastaveni se objevuji pouze sklicka, pro ktera byly vytiStény Stitky, ale to Ize zménit tak, aby se
zobrazovaly vSechna sklitka nakonfigurovana pro dany pfipad (viz. 6.8.2.2 Externi Stitky sklicek).

Nynfje v pfipadé nutnosti mozné vytvéret nové pfipady a sklicka pomoci tlacitek New case (Novy pfipad) a
New slide (Nové skli¢ko) (informace o pokynech naleznete v ¢asti 6.8 Improvizované vytvareni skicek a
pripad(l). Nasledujici pokyny pfedpoklddaji, Ze vSechna pozadovana skli¢ka jsou jiZ v systému BOND
nakonfigurovana.

4 Pomoci informaci viditelnych na vybraném obrézku $titku vpravo urCete pripad, ke kterému sklicko patfi.
Pfipad vyberte z podokna pfipadu (polozka 1).

Seznam sklicek (poloZka 4) je vypInén nepasujicimi sklicky nakonfigurovanymi pro tento pfipad.
5 Nyni neidentifikované skli¢ko pfifadte ke sklicku v seznamu sklicek (polozka 4).
Vyberte sklicko a kliknéte na Insert (VioZit).
Sklicko bude odstranéno ze seznamu sklicek a obrazek v pravém podokné se aktualizuje tak, aby ukazoval, ze
sklicko bylo identifikovano. Symbol :ﬁ: identifikuje sklicko jako ruc¢né vybrané.

Nyni bude pro identifikaci oznaCeno dalsi neidentifikované sklicko s popisky, pokud néjaké ma.
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6 Opakujte vySe uvedené kroky a pfiradte vSechna neidentifikovana sklicka.

7 Jakmile dojde k identifikaci vSech sklicek v zasobniku, klepnéte na tlacitko OK a zaviete tak okno. Pokud
kliknete na Cancel (Zrusit), veskeré identifikace sklicka, které jste provedli, budou ztraceny.

8 QObrazovka System status (Stav systému) nyni zobrazi vSechna sklicka v zasobniku a jejich podrobnosti.

]
Sklicka, ktera byla identifikovana rucné, obsahuji obrazek stitku a symbol LQM aby bylo jasné, Ze sklicko bylo
vybrano rucné.

Obrazek 5-20: Rucné identifikované sklicko pfed zpracovanim

00000007
.

B

FH-

*CD10

9 Rucné vybrana sklicka se zpracovavaji normalné.

Obréazek sklicka se zobrazi v nasledujicich sestavach, které poskytuji trvaly zaznam o shodé sklicek:
e 9.4 Sestava udalosti cyklu
» 0.5 Sestava podrobnosti cyklu

» 0.6 Sestava pfipadu

Systémy NEJSOU nastaveny pro pofizovani snimku kazdého Stitku sklicka
Tato sklicka Ize stéle identifikovat rucné, ale to miize vyZadovat vyjmuti zdsobniku sklicek.

Pro skli¢ko, které nebylo automaticky identifikovano, si poznamenejte ID sklicka a ¢islo pozice sklicka (vyrazené na
zésobniku sklicek pod vystupkem na zdzenym koncem Covertilu).

Znovu vloZte zésobnik sklicek a dvakrat kliknéte na odpovidajici pozici sklicka (odpoditdvédno od horni pozice sestavy
na barveni sklicek na obrazovce System status (Stav systému)).

5.1.6  Ukazatel pribéhu cyklu

Ukazatele pribéhu jsou umistény pod kazdou grafikou zasobniku sklicek. Poskytuji rychlou vizudlni indikaci stavu
cyklu a pribéhu.

e 5.1.6.1 Stav cyklu
e 5.1.6.2 Prlibéh cyklu
e 5.1.7.1 Zastaveni cyklu

» 5.1.8.1 Nastaveni ¢asu odlozeného spusténi
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5.1.6.1

Stav cyklu

Aktualni &islo cyklu a stav se zobrazi ve spodni ¢dsti kazdého ukazatele pribéhu. Mezi moZné stavy cyklu patfi:

Odemceny

Zamceny

SkliCka pripravena
Spusteéni

Odmitnuto / sklicka
pfipravena

Naplanovano

Zprac. (OK)

Zprac. (ozndmeni)

Ukoncovani
Hotovo (OK)

Hotovo (ozndmeni)

Zéasobnik sklicek je odemceny.

Zasobnik sklicek je zamceny, ale spusténi neni zatim mozné. K tomuto stavu obvykle
dochazi pfed dokoncenim snimkovani sklicek.

VSechna sklicka v sestavé na barveni sklicek byla nasnimana.
Bylo stisknuto tlacitko start a systém provadi kontroly pred spusténim a planovani.

Systém BOND se pokusil spustit cyklus, ale nebyl Gspésny. Nejpravdépodobnéjsi pficinou
odmitnuti jsou chybéjici reagencie, nizka uroven velké reagencie nebo plna nadoba na
odpad. Vygenerujte sestavu udalosti cyklu, vyreste vSechny problémy, které indikuje, a
restartujte cyklus.

Cyklus je naplanovan, ale nezacalo zpracovani. Ukazatel priibéhu cyklu uvadi planovany
Cas zahdjeni.

Cyklus se zpracovava, nenastaly zadné neoCekavané udalosti.

Cyklus se zpracovava, nastaly neocekavané udalosti.

Podrobnosti najdete v sestaveé udalosti cyklu.

Cyklus je ukoncen. K tomu dojde, kdyz operator stiskne tlacitko stop.

Zpracovani je dokonceno, nenastaly Zadné neoCekdvané udalosti.

Zpracovani je dokonceno, nastaly neocekdvané udalosti.

Podrobnosti najdete v sestaveé udalosti cyklu.

5.1.6.2  Pribéh cyklu

Ukazatel priibéhu pod kazdou grafikou zasobniku skli¢ek poskytuje vizuéini zobrazeni pribéhu cyklu. Ukazatel
pribéhu zobrazuije kritické ¢asy, aktuaIni pribéh s ohledem na kritické ¢asy a k popisu Ctyf fazi pribéhu cyklu pouziva

nasledujici barvy:

» Modra - zdsobnik sklicek je uzamcen, zpracovani nezacalo.

« Cervend - zpracovéni nezagalo a byl pfekroden pocateéni ¢asovy limit.

e Zelend - probiha zpracovani.

« Fialova - cyklus byl dokoncen a nyni probiha hydratace.
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Ukazatel mysi mlzete v ¢asti Run progress (Pribéh cyklu) zastavovat a zobrazovat stav cyklu, napfiklad , Time since
locked” (,Cas od uzamceni), , Time to completion” (,Cas do dokon&eni”) a , Time since completion” (,Cas od
dokonéeni”), jak je uvedeno na Obrazek 5-21.

Obrazek 5-21: Zobrazeni stavu cyklu

9:09 AM
-
- ]
F
11:25 AM
Run %0: Done (notification)

Fun 90: Done (notification)

Time since completion: 22:23

Sklicka pripravena — Spousteni

Po nasnimani sklicek a pfipraveni cyklu ke spusténi se na kratkou dobu po stisknuti tlacitka start nebo zahajeni
odloZeného spusténi zobrazi ukazatel priibéhu nésledujici polozky (informace o &islech poloZek uvédi Obrazek 5-22).

Obrézek 5-22: Pribéh cyklu (spoustént)

4
8:50 AM
2 o — 5
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready I 6
Vysvétlivky
1 Cas, kdy byl zésobnik uzaméen 4 Aktudini prabéh
2 Pijatelné obdobi spusténi (modry pruh) (viz 5 Cas zahdjeni byl piekrocen (Gerveny pruh)
1P;u;’;elne obdobi spusténi a alarm (Cast na strané 6 Stav cyklu (viz 5.7.6.1 Stav cyklu)

3 Prijatelny casovy limit spusténi

Prijatelné obdobi spusténi a alarm

Po uzamceni zasobnik( sklicek vzdy zacnéte zpracovéni co nejdfive. Sklicka nejsou béhem ,obdobi spusténi” (mezi
uzamknutim zasobniku a zaédtkem zpracovani) hydratovana, takze pokud by byla tato doba pfilis dlouhd, mohlo by v
pfipadé odparafinovanych sklicek dojit k poskozeni tkané. Software BOND vam pomaha tento Cas sledovat tim, ze
sleduje dobu od uzaméeni zasobnik(i a zobrazuje pfijatelnou maximalni dobu spusténi pro vioZeny typ skli¢ka
(parafinovany nebo odparafinovany). Pfijatelnd obdobi spusténi se na ukazateli pribéhu ,Slides ready” (,Pfipravena
sklicka") vizudlné zobrazuji jako modry pruh (viz vy$e). Pokud v pfipadé odparafinovanych skli¢ek zpracovani
nezacalo do urcité doby po prijatelném obdobi spusténi, bude spustén alarm.
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Obdobi spusténi a obdobi alarmu odparafinovaného sklicka jsou uvedena nize. VSechny ¢asy jsou od uzamceni
zasobnik(:

Prijatelné obdobi spusténi nebo alarm Cas (min) od uzaméeni zasobniku
Prijatelna doba spusténi odparafinovanych sklicek 15
Doba do alarmu odparafinovanych sklicek 25
Pfijatelna doba spusténi parafinovanych sklicek 60

Pokud zpracovani nezacalo béhem obdobi spusténi, miZete zasobniky vyjmout a skli¢ka hydratovat ruéné. Pfi
opétovném vlozeni zasobniku software BOND spusti novy cyklus, pfidéli nové ID ¢islo cyklu a znovu zacne poditat
obdobi.

Prijatelné limity obdobi spusténi plati pouze pro cykly s okamzitym spusténim; nevztahuji se na cykly s odloZzenym
spusténim.

Naplanovano

Po spusténi cyklu pomoci tladitka Start (Spustit) nebo odloZeni startu dojde k naplanovani v systému. V obdobi mezi
planovanim a zacatkem zpracovani — které mlze byt v pfipadé zpozdéného spusténi dlouhé - zobrazuje ukazatel
priibéhu nésledujici polozky (Eisla poloZek viz Obrazek 5-23).

Obrézek 5-23: Prlibéh cyklu (spusténi s odloZzenym spusténim)

4
6:08 PM
-
(— | 5
Y
6:23 PM 6
Run 85: Scheduled 7
Vysvétlivky
1 Doba, na kterou je naplanovano spusténi cyklu 5 Doba hydratace po zpracovani (fialovy pruh)
2 Zpozdéni pfed spusténim (modry pruh) 6 Pfibliznd doba dokonéeni cyklu
3 Obdobi zpracovani (zeleny pruh) 7 Stavcyklu (viz 5.1.6.1 Stav cyklu)

4 Aktudlni prabéh
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Behem zpracovani

Béhem faze zpracovani liSta zobrazuje nasledujici polozky (Gisla polozek viz Obrazek 5-24).

Obrazek 5-24: Pr(ibéh cyklu (zpracovan)

8:53 AM | 4
-

2 - = | 5

10:40 AM 6

Run 86: Proc(OK) ! 7

Vysvétlivky
1 Planovany ¢as spusténi 5 Doba hydratace po zpracovani (fialovy pruh)
2 PocateCni obdobi — modra: spusténi v poradku, 6 Priblizna doba dokonceni cyklu
ervend: prekroceni limitu spusténi 7 Stav cyklu (viz 5.1.6.1 Stav cyklu)

3 Obdobi zpracovéni (zeleny pruh)
4 Aktudini pribéh

5.1.7  Spusteni nebo zastaveni cyklu

VloZenim a uzamknutim zasobniku sklicek se spusti cyklus. Zasobnik je sniman a systém kontroluje nasledujici
polozky, aby ovéril, zda je mozné cyklus spustit:

 VSechna sklicka jsou kompatibilni.

 VSechny reagencie jsou k dispozici.
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KdyZ jsou sklicka snimdna, stav cyklu je nastaven na Slides ready (Sklicka pfipravena) (viz 5.1.6.1 Stav cyklu) a ve fazi
spusténi se zobrazuje ukazatel pribéhu (viz 5.1.6.2 Pribéh cyklu). Cyklus je mozné spustit aZ po vyfeSeni veskerych

nekompatibilit sklicek, identifikaci vSech sklicek a provedeni kontrol cykld za Ucelem zajisténi pfitomnosti vSech
pozadovanych reagencii.

* Chcete-li spustit cyklus co nejdfive, kliknéte na B poodlozend spusténi kliknéte pravym tlacitkem na
zésobnik a z vyskakovaci nabidky vyberte moznost Delayed start (OdloZené spusténi) z rozbalovaci nabidky.
Dalsi pokyny naleznete v ¢asti 5.1.8 Odlozené spusteni

» Jakmile budou dokonceny kontroly pred spusténim a planovani, stav cyklu se nastavi na Starting
(Spousténi).

Ukazatel priibéhu z(istava ve fazi spusténi.
« Po dokonceni planovéni se stav zméni na Scheduled (Naplanovano).

Ukazatel pribéhu se nyni pfesune do faze zpracovani. Na levém konci ukazatele se zobrazi pldnovany
¢as spusténi a pocatecni podminky (OK nebo prekroéeni ¢asového limitu).

e Jakmile se spusti zpracovani v napldnovaném ¢ase, stav se zméni na Proc (OK) (Zprac. (OK)).

Pokud byl prekroCen ¢asovy limit spusténi, vystraha nebo alarm se vymaze, jakmile se zpracovani
skutecné spusti. Pocatecni ¢ast ukazatele pribéhu vSak zlstdva cervend.

« Upozornujeme, Ze stavy Starting (Spousténi) a Scheduled (Naplanovano) mohou néjakou dobu trvat a
je mozné, Ze bude prekrocen ¢asovy limit spusténi. Pokud je pravdépodobné, ze k této situaci dojde,
m(iZzete zasobnik sklicek odblokovat a sklitka pred restartem ruéné hydratovat. Pokud zasobnik
odemknete pred zahajenim zpracovani, cyklus se nepovazuje za ukonceny a Ize jej restartovat.

@ Cykly byste méli spoustét po jednom a dalSi cyklus spoustét az ve chvili, kdy bude
spustén/naplanovan aktualni cyklus. Pokazdé, kdyz spustite dalSi cyklus, chvili pockejte, abyste méli
jistotu, Ze spusténi bylo uspésné. V pfipadé netuspéchu se stav cyklu zméni na Rejected/Slides ready

J
(Zamitnuto / Sklicka pfipravend). Viz 5.1.6.1 Stav cyklu. Poté byste méli vygenerovat sestavu
udélosti cyklu, abyste zjistili, pro¢ se cyklus nezahajil (viz 9.4 Sestava udélosti cyklu).

5.1.7.1  Zastaveni cyklu

Po stisknuti tla¢itka Start (nebo aktivaci odloZzeného spusténi), dokud zpracovani skutec¢né nezacne - v dobé, kdy ma
cyklus stav Starting (Spousténi) nebo Scheduled (Naplédnovano) - Ize zpracovani pro cyklus zastavit, aniz by bylo
nutné jej zrusit. Cheete-li zrusit pozadavek na zpracovani v tomto okamziku, odemknéte zasobnik sklicek v modulu
zpracovani (béhem tohoto obdobi se tlacitka pro spusténi a ukonéeni deaktivuiji). Informace o sklicku zGstavaji v
systému a cyklus Ize v pfipadé potfeby restartovat pozdéji. Do seznamu Slide history (Historie sklicek) se pro
odmitnuty cyklus zapiSe jeden fadek.

Chcete-li cyklus ukoncit, jakmile zaCalo zpracovani, kliknéte na —. Po dokonceni aktualniho kroku modul
zpracovani zastavi ¢innost v rdmci cyklu. Stav sklicek na obrazovce Slide history (Historie sklicek) se zméni na Done
(notification) (Hotovo (ozndmen)).
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@ ZruSeni cyklu peclivé zvazte — zrusené cykly nelze restartovat a veskera sklicka, u kterych nebylo
zpracovani dokonceno, mohou byt ohrozena.

5.1.8  Odlozene spusteni

Cykly s parafinovanymi sklicky Ize naplanovat tak, aby v systémech BOND-III a BOND-MAX zacaly v uréitém case

v budoucnosti (aZ jeden tyden od aktudiniho ¢asu). Napfiklad cykly spousténé pfes noc mohou byt nacasovany tak,
aby skoncily kratce pred zahajenim praci nasledujiciho dne. Sklicka jsou bezpecné usazena, stéle parafinovanad, dokud
nezacne zpracovani, a doba hydratace nasledujici po zpracovani je minimalizovana.

Kvalita nékterych reagencii, které nejsou znacky Leica Biosystems, by se mohla zhorSovat, pokud by
byly na modulech zpracovani, které ¢ekaji na zpozdéna spusténi, ponechany po delsi dobu.
Informace o pouzivani a skladovani reagencii naleznete v technickych listech. Spolecnost Leica
Biosystems jako vzdy doporucuje pokladat kontrolni tkan na sklicka s testovaci tkani.

@ Pokud neni naplanovany ¢as ukonceni vhodny, abyste zvysili ¢i opétovné snizili SSA, pouzijte tlacitko
Load / Unload (Vlozit/Vyjmout). Po opétovném naskenovani skli¢ek Ize nyni upravit ¢as odlozeného
spusténi tak, aby odpovidal poZzadovanému ¢asu ukoncent.

5.1.8.1 Nastaveni ¢casu odlozeného spusteni

Chcete-li spustit zasobnik se zpozdénim, pfipravte sklicka jako obvykle a uzamknéte zasobnik sklicek. Az bude stav
cyklu Slides ready (Sklicka pfipravena), na obrazovce System status (Stavy systému) vyberte z vyskakovaci nabidky
zésobniku (po kliknuti pravym tlacitkem mysi) moznost Delayed start (OdloZzené spustén).

V okné Delayed start (Odlozené spusténi) nastavte datum a Cas, kdy ma byt zésobnik spustén, a kliknéte na OK (viz
Pouziti volici data a Casu (Cast na strané 222)). Systém piejde do stavu Starting (Spousténi) jako obvykle a naplénuje
cyklus v koordinaci s ostatnimi operacemi. Zasobnik poté ¢eka se stavem Scheduled (Naplanovéno) do nastavené
doby spusténi, kdy zacne normalni zpracovani.
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5.2 Obrazovka Stav protokolu

‘ ‘ Tato Cast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Na této obrazovce jsou zobrazeny podrobné informace o stavu jednotlivych sklicek.

Chcete-li zobrazit obrazovku Protocol status (Stav protokolu), pfejdéte na obrazovku System status (Stav systému) a
kliknéte na zélozku Protocol status (Stav protokolu).

Obrdzek 5-25: Obrazovka Protocol status (Stav protokolu)
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Chcete-li vidét, jak na sklicku probiha cyklus, kliknéte na odpovidajici tlaCitko pozice sklicka v horni ¢asti obrazovky.
Tlacitka moznosti odpovidajici pozicim bez sklicka jsou ztmavena a neni mozné je vybrat.

), zkrdti se jméno pomoci tfi tecek ,..." na konci. Pokud chcete zobrazit celé jméno pacienta v

‘ Pokud je jméno pacienta pfili§ dlouhé na to, aby se veslo na dostupné misto (zasobnik sklicek 1,2 a
rozbalovamm poli, pfejedte ukazatelem mySi nad zkracenym jmeénem.

Kdyz vyberete pozici sklicka, software zobrazi nékteré podrobnosti sklicka a postup protokolu. Checete-li zobrazit dalsi
podrobnosti sklicka, kliknéte na View details (Zobrazit podrobnosti), ¢imZ otevfete okno Slide properties (VIastnosti
sklicka).

Kroky protokolu pro vybrané sklicko jsou zobrazeny pod podrobnostmi sklicka. Aktualni krok je zvyraznén modre.
Dokoncené kroky jsou oznaceny symbolem zaskrtnuti v zeleném krouzku nebo, pokud se vyskytly neocekavané

udélosti, ikonou .
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Pokud byly provedeny vSechny pozadované akce pro aktualni krok, ale pfed zahajenim dal$iho kroku existuje ¢ekaci

doba, zaskrtavaci znatka nebo ““" budou $edé. Zistanou $edé tak dlouho, dokud se nespustf dalsf krok, kdy se
zmeéni na normalni barvu.

Spusténé udalosti mlZete zobrazit kliknutim pravym tlacitkem na seznam krok( a vybérem moznosti Run events
(Spustit uddlosti) z vyskakovaci nabidky. Z vyskakovaci nabidky mlZete také otevfit dialogové okno Slide properties
(Vlastnosti sklicka).

5.3 Obrazovka udrzby
@ Dalf informace o modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské pirucce
BOND-PRIME. NiZe uvedené informace se nevztahuji na modul zpracovani BOND-PRIME .

Chcete-li zobrazit obrazovku Maintenance (Udrzba), piejdéte na obrazovku System status (Stav systému) a kliknéte
na zalozku Maintenance (Udrzba).

Obrézek 5-26: Obrazovka Maintenance (Udrzba)

m fystem stakes  Prokcolisialus | Mamenance

[t am|

Processing module: BOND-II1 #1

Pliiss rlar 19 the BOND Lssr Manual for saamenncs and aelaly innsacions
Select a marfenance commarnd fom fhe le? below.

?;z Heplace syringe

'?;"{ Clean Nukdics
m B2 Civan aspirating probe
e AN | "F:f Replace aspirating probe
| Aan M
| 1031AM| %2 Ciean bulk Nuid robot probes

%ﬂ? Replace bulk Muid robot protss

E@ ol e B i FpecT

Obrazovka Maintenance (Udrzba) obsahuje pfikazova tlacitka pro fadu Ukol( ddrzby uvedenych nize:

Vymeénte stfikacku Pfi vymeéneé stiikacky nebo stfikacek ovladejte modul zpracovani.
Viz 12.13 Strikacky.
Vycistit fluidika Aktivuje systém fluidiky.
Viz Vycistit fluidika (Cést na strané 302).
Vycistéte aspiracni sondu Vycisti aspiracni sondu pomoci systému cisténi aspiracni sondy BOND.

Viz 12.6.1 Cisténi aspiracni sondy.
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Vymeénte aspiracni sondu Kontaktujte zakaznickou podporu.

Vydistit sondy robota na manipulacis  Presune roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém (pouze BOND-III) na
tekutinami ve velkém misto, kde Ize sondy do Cista otfit.

Viz 12.12.1 Cisténi sond robota na manipulaci s tekutinami ve velkém

Vymérite sondy robota na manipulaci  Kontaktujte zakaznickou podporu.
s tekutinami ve velkem

Sestava udrzby Vygeneruje sestavu udrzby pro vybrany modul zpracovani. Tento pfikaz je
vzdy k dispozici.

Viz 5.3.1 Sestava udrzby

Obrazovka Maintenance (Udrzba) zobrazuje nazev aktudlné vybraného modulu zpracovani a pridruzena pfikazova
tlacitka Udrzby. K provedeni vybrané tlohy Udrzby véam pomize fada dialogovych oken.

Kdykoli neni udrzba k dispozici, napfiklad kdyz jiz probiha, bude jeji prikazové tlacitko deaktivovano. Kdyz je modul
zpracovani odpojen, vechna pfikazova tlacitka (kromé Maintenance report (Sestava Udrzby) jsou deaktivovéna.

5.3.1  Sestava udrzby

‘ Tato Cdst se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.
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Sestava Udrzby zobrazuje informace o konkrétnim modulu zpracovani pro zvolené ¢asové obdobi.
1 Kzobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zéloZku modulu zpracovan.

2 Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlacitko Maintenance report (Sestava ddrzby).

Obrézek 5-27: Okno Maintenance report (Sestava ddrzby)

%

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: [ 3210123 -

Mame: BOND-Il #1
Type BOMD-I

Time span

From: 05-Apr-16

To: 05-Apr-17

Last twelve months

Generate Cancel

Z rozeviraciho seznamu vyberte modul zpracovani a poté pomoci tlagitek From (0d) a To (Do) vyberte poZadované
rozpéti dat. Pfipadné mzete kliknout na moznost Last twelve months (Poslednich dvanéct mésic(), ¢imzZ nastavite
¢asoveé rozpéti na toto obdabi.

Kliknutim na Generate (Vygenerovat) vygenerujete sestavu udrzby.

Sestava se zobrazi v novém okné. V pravém hornim rohu sestavy jsou uvedeny informace v nasledujici tabulce:

Pole Popis

Zarizeni Ndzev zafizeni, jak je uveden v poli Facility (Zafizeni) na obrazovce klienta spravy Laboratory
settings (Laboratorni nastaveni) - viz 10.5.1 Laboratorni nastaven

Casové obdobf Datum ,0d" a ,do” pro obdobi, na které se sestava vztahuje

Modul zpracovéni  Jedineény ndzev modulu zpracovani, jak je uveden v poli Name (Ndzev) v klientovi spravy na
obrazovce Hardware configuration (Konfigurace hardwaru) - viz 10.6.1 Moduly zpracovani

Sériové Cislo Unikatni sériové Cislo modulu zpracovani
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Body k poznamce tykajici se sestavy jsou uvedeny nize:

Jakmile se bude bliZit termin spusténi téchto Ukoll UdrZby (v tuto dobu se zobrazi odhadované datum s
textem ,Due now" (,Planovano na ted”)), na obrazovce Stav systému se nad ikonou modulu zpracovani zobrazi
ikona vystrahy (jako na obrazovce 5.1.2 Stav hardwaru) s upozornénim (po kliknuti pravym tlacitkem mysi), Ze
se blizi provedeni téchto Ukold.

Odhadovana data dal$ich akei Udrzby vychazi z poctu zpracovanych sklicek a/nebo doporuceného ¢asového
obdobi mezi akcemi.

Pokud pro casové obdobi sestavy neexistuje historie udalosti, zobrazi se misto tabulky historie prohlaseniv
tomto smyslu.

Prvni datum v tabulce historie je bud zacatek obdobi sestavy, nebo datum uvedeni do provozu modulu
zpracovani, pokud k nému doslo pozdéji. Polozky v pridruzenych sloupcich ,Slides since last maintenance /
replacement” (,Sklicka od posledni tdrzby/nahrazeni”) vzdy zobrazuji O sklicek.

Poslednim datem v tabulce historie je konec obdobi sestavy.

Pro kazdou sestavu na barveni sklicek existuji poCty sklicek a také celkovy kombinovany pocet sklicek pro
vSechny 3 sestavy. Po kazdé uspésné udrzbé se pocCty sklicek resetuji na 0.

Pro kazdou sondu robota na manipulaci s tekutinami ve velkém sestavy na barveni sklicek jsou k dispozici
jednotlivé pocty sklicek (pouze BOND-III).

Pro kazdou sondu stfikacky sestavy na barveni sklicek jsou k dispozici jednotlivé pocty sklicek (pouze
BOND-III).

Pro hlavni stfikacku existuje samostatny pocet sklicek.
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Nastaveni sklicka (v fidicim

systému BOND)

Standardni pracovni postup pro vytvareni sklicek ke zpracovani v systému BOND zahrnuje nasledujici hlavni kroky:

N W N

a

6
7

Pfiprava fez(l na sklickdch.

Vytvofeni pfipadu pro sklicka v softwaru BOND (pfipadné importovani pfipadu z LIS).
V pfipadé potreby pridejte nebo upravte podrobnosti o lékafi.

Zadéni detail(l o sklickdch (pfipadné jejich importovéni z LIS).

Vytvoreni kontrolnich sklicek podle standardnich postup( laboratore.

Oznadeni sklicek §titky (pokud jiz nejsou oznaceny pomoci §titkd LIS).

VloZeni sklicek do zasobnik( skliek a umisténi zdsobnikd sklicek do modulu zpracovani.

Jakmile bude zpracovani sklicek zahajeno, na obrazovce Slide history (Historie sklicka) bude mozné vytvaret rlizné
sestavy sklicek, pfipadd a cykl(. Podrobnosti ziskdte v ¢asti 9 Historie sklicek (v fidicim systému BOND).

Pokud vasi laboratofi standardni pracovni postup nevyhovuije, existuji alternativni pracovni postupy.

Tato kapitola ma nasledujici oddily:

e 6.1 Obrazovka nastaveni sklicka

6.2 Prace s kontrolnimi tkanémi

6.3 Prace se studiemi

6.4 Spréva lékar(

6.5 Prace se sklicky

6.6 Oznaceni sklicek

6.7 Souhrnna sestava nastaveni sklicka

6.8 Improvizované vytvareni skicek a pfipad

6.9 Kompatibilita sklicek
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6.1 Obrazovka nastaveni sklicka

Obrazovka Slide setup (Nastaveni sklicka) zobrazuje pfipady a sklitka zadané v systému BOND, které jesté nebyly
zpracovany. U systém( integrovanych do LIS zobrazuje pfipady a skli¢ka importované z LIS. U systémd jinych nez LIS
mUzZete pfipady a sklitka vytvéret a v pfipadé potfeby upravovat na této obrazovce. Sklicka musi patfit do pfipadu,
takze pred vytvorenim sklicek musite vytvorit pripad.

Obrazovku Slide setup (Nastaveni sklicka) zobrazite kliknutim na ikonu Slide setup (Nastaveni sklicka) na
panelu funkci.

Obrézek 6-1: Obrazovka Slide setup (Nastaveni sklicka)

Slide setup
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A L
H1EMIZ-HES et Brsith K Parrel 10} R il g
CEnld - 546D s Chewey Cacika Hoy 12 E
CHE - 50T 1A w Yerw K Pannsl [
5D - J8AT13 Le Erd Thomas Madheras !
CEES - I05TI Ay Cr5wn Dreizbia Marvahan 3
CE004 - I55TE3 45 Chaks Kl Buzanir Rhinehan 3
CE005 - 25574 Chith P Baton Adthr Jedery 1
L5205 - 155791 Wlarsho Wslkra Kachotin Morahan a3
CE008 - 1551 Srazzan Max Kicholas Morahan "3
5217 - 2R Lazre Karsnal [warna Hayman P
500 - 252400 Sally Fuscner Jacoed Glaser k)
o2 - 252413 Jarais Dovirean Ja o] Claser 1
L0 - 5314 Barb, Ak Juivry i
CEA301 - ST Ausrea Ewer Juck Browna i
C50 - E37EN Tharsaa Broan Jack Browne L]
CRIION - B T Ayla Al Josery n
Poiive Tasin cosrals: 11 Toal cases: 23
Himgativa S costrole: 25 Total slidan: 143

Obrazek 6-1 ukazuje obrazovku Slide setup (Nastaveni skli¢ka). Pravé horni ¢dst obrazovky obsahuje funkce pro préci
s pfipady, prava ¢ast obrazovky také obsahuje funkce pro praci se sklicky.
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6.2 Prace s kontrolnimi tkanemi

Spolecnost Leica Biosystems doporucuje v systému BOND rutinni pouzivani kontrolnich tkani. Nékteré testovaci
produkty obsahuiji vlastni kontroIni skliCka, ale v pokynech mohou k produktu mohou byt doporuceny dalsi interni
kontroly. Dal$i podrobnosti o doporucenich pro kontrolu kvality naleznete v konkrétnich ndvodech k pou?ziti (IFU).
Méjte na paméti, ze pri kontroldch by mél byt otestovan cely proces. Viz 14.3 Kontrola kvality pro dal$i pojednani.

Pro co nejpresngjsi otestovani vykonu systému BOND spole¢nost Leica Biosystems dlrazné
doporucuje davat vhodnou kontrolni tkan na stejné sklicko jako tkarn pacienta.

| kdyz se dlirazné doporucuje umisténi kontrolni tkané spolu s testovaci tkani, software BOND umoznuje také pouziti
sklicek pouze s kontrolni tkani a kontroly reagencii. Dbejte na to, aby sklicka, ktera obsahuji pouze kontrolni tkan, byla
dobre oznacena, aby nedoslo k zaméné s testovanymi vzorky pacienta.

6.2.1 Kontrolni tkan

Kazdé sklitko musi byt zaddno do softwaru BOND jako sklicko s nékterym z nésledujicich typ( tkani:

 Testovaci tkan
» Negativni tkan
* Pozitivni tkan
To je nastaveno v dialogovém okné Add slide (Pfidat sklicko) (viz ¢ast 6.5.2 Vytvoreni sklicka). Kazdé sklicko s

testovaci tkani pacienta by mélo byt nastaveno jako ,Test tissue” (Testovaci tkan). Nastaveni ,Positive tissue”
(Pozitivni tkan) a “Negative tissue” (Negativni tkén) pouzivejte pouze u sklicek s kontrolni tkani.

Kdykoli se zméni typ tkdné pro nové sklicko v dialogovém okné Add slide (Pridat skli¢ko), pole Marker se automaticky
vymaze, a pomize vam tak zajistit vybér spravného markeru pro tkan.

Sklitka s negativni nebo pozitivni tkani jsou na obrazovce Slide Setup (Nastaveni skli¢ka) oznaceny znakem ,- nebo
,+". Na obrazovce Slide history (Historie sklicka) se pro kazdé sklicko ve sloupci Type (Typ) zobrazuje daj , Test"
(Testovaci), ,Negative" (Negativni) nebo ,Positive (Pozitivni).

Aby samotna skliCka byla jasné oznacCena jako kontrolni tkan, pridavame do vychozi Sablony oznacovace sklicek pole
,Tissue Type" (Typ tkané) jako jedno z informaénich poli. Na kontrolnich Stitcich pozitivni tkané se tak vytiskne velky
znak ,(+)" a na kontrolnich $titcich negativni tkdné velky znak ,(-)". V oblasti pro testovaci tkdn nebude vytiSténo nic.
Doporucujeme zahrnout toto pole do véech ostatnich $titki sklicek, kterd budete konfigurovat (viz 10.3 Labels (Stitky)

)
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6.2.2  Kontrolni reagencie

Sklicka se nastavuji pomoci kontrolni reagencie vybérem vhodné reagencie jako markeru namisto standardnich
protilatek nebo sond béhem konfigurace sklicek.

Pro IHC obsahuje software BOND moznost negativni kontrolni reagencie. S vybranou moznosti IHC v dialogovém
okné Add slide (Pridat sklicko) vyberte volbu *Negative (Negativni) v rozeviracim seznamu Marker. Systém BOND pro
tyto kroky doda promyvaci roztok BOND Wash.

Pro ISH obsahuje software BOND negativni a pozitivni kontrolni reagencie pro RNA a DNA. Tyto reagencie je tfeba
zakoupit, zaregistrovat a vlozit do systému BOND. Vyberte pfislu§nou kontrolni sondu ze seznamu Marker.

Sklicka s kontrolnimi reagenciemi nejsou specialné oznacena jinym zplsobem, neZ je nézev markeru uvedeny na
obrazovce Slide Setup (Nastaveni skli¢ka) a na oznacovaci sklicek, pokud je pole markeru sou¢dsti pfislu§né Sablony
oznacovace sklicek.

6.3  Prace se studiemi

V této ¢asti jsou popsany funkce na levé strané obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka), kterd umoZruje praci s
pfipady. Dilci oddily, které nasleduji po popisné Casti, uvadéji postupy pridavani, pravy a odstranovani podrobnosti
pripadu.

Nasledujici oddily:
» 6.3.1 Ovladaci prvky pripadu a informace o aktivnich pfipadech
» 6.3.2 Identifikace pfipadu
e 6.3.3 Pridani pripadu
» 6.3.4 Duplikace, obnoveni a vyprSeni platnosti pfipadu
o 6.3.5 Upravy pfipadu
e 6.3.6 Kopirovani pripadu
» 6.3.7 Moznost denniho pfipadu
e 6.3.8 Sestava pripadu

6.3.1  QOvladaci prvky pripadu a informace o aktivnich
pripadech

Kliknutim na tlacitko Add case (Pfidat pfipad) pfidate podrobnosti o novém pfipadu (viz 6.3.3 Pridani pfipadu).

Kliknutim na tlacitko Edit case (Upravit piipad) upravite podrobnosti o existujicim pfipadu (viz 6.3.5 Upravy piipadu).

Kliknutim na tlacitko Delete case (Odstranit pfipad) odstranite existujici pfipad (viz 6.3.5.1 Odstranénf pfipadu).

Kliknutim na tlacitko Copy case (Kopirovat pfipad) pfidate kopii pfipadu a skli¢ek pro tento pfipad (viz 6.3.6 Kopirovani
pfipadu).
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Prikazy Edit (Upravit), Delete (Odstranit) a Copy (Kopirovat) Ize také vyvolat v rozbalovaci nabidce, kdyZ na pfipad
kliknete pravym tlaCitkem.

Kliknutim na tlacitko Case report (Sestava pfipadu) zobrazite sestavu pro vybrany pfipad (viz 6.3.8 Sestava pfipadu).

Tabulka pod tladitky zobrazuje nasledujici informace o aktivnich pripadech:

ID pfipadu Identifikace pfipadu. M(Ze se jednat o alfanumerické znaky.

Protoze toto pole mohou obsahovat pismena i Cisla, klepnutim na zahlavi sloupce ID
pfipadu v tabulce se toto pole vytfidi jako text — identifikdtor zaCinajici ¢islem , 10" bude
sefazen pfed identifikator zacinajici Cislem ,2".

Jméno pacienta Identifikace pacienta.
Jméno lékare Jméno lékare nebo doporucujiciho patologa odpovédného za pacienta.
Sklicka Pocet nezpracovanych sklicek nakonfigurovanych pro vybrany pfipad.

Jakmile na sklickach zacne zpracovani, budou presunuta z obrazovky Slide setup
(Nastavenf sklicka) do obrazovky Slide history (Historie skli¢ek) a toto &islo se bude
odpovidajicim zplsobem aktualizovat.

Pfipad s ¢ervenym pruhem na levé strané znaci, Ze ma jeden nebo vice prioritnich LIS skligek (viz 11.2.5 Prioritni
sklicka).

Pod seznamem aktivnich pfipadl se nachdzi shrnuti vSech pfipadd a sklicek:

Kontroly pozitivni tkané  Celkovy pocet kontrol pozitivni tkané pro vSechny pfipady, které jsou aktualné zadany a

neprobiha jejich cyklus.

Kontroly negativni tkané = Celkovy pocet kontrol negativni tkané pro vSechny pfipady, které jsou aktualné zadany a

neprobiha jejich cyklus.
Celkovy pocet pfipadld  Celkovy pocet aktivnich pfipadd.

Celkovy pocet sklicek Celkovy pocet sklicek pro vSechny pfipady, které jsou aktualné zadany a nebézi.

6.3.2 ldentifikace pripadu

Systém BOND pouzivé dva primarni identifikatory pfipad: ID pfipadu a &islo pfipadu (v softwaru Case ID (ID pfipadu)
a Case No. (C. piipadu)).

« Case ID (ID pfipadu): ID pfipadu zadané uzivatelem pomoci schématu identifikace laboratofe. Pro pfipady
vytvofené v systému BOND se ID pfipadu zadava do okna Add case (Pridat pfipad) béhem vytvéreni pfipadd. U
systéma LIS-ip je ID pfipadu pfijimano ze systému LIS (kde m{ize byt zndmo pod nézvem ,pfistupové ¢islo”
nebo jinym).

« Case No.: (C. pfipadu) jedinecné identifika&ni ¢islo, které systém BOND automaticky pfifadi kazdému piipadu
v systému (jak vytvorené v systému BOND, tak prijaté ze systému LIS). Cislo pfipadu je zobrazeno v okné Case
properties (Vlastnosti pfipadu).
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V pfipadé verzi BOND pred neexistoval pozadavek, aby byla ID pfipadu unikatni, a tak bylo mozné mit dva nebo vice
odlisnych pfipadd, které sdilely stejné 1D pfipadu. Pripady vSak pravdépodobné mély riiznd jména pacient( a urcité
mély riizna ¢isla pfipadd. U verzi BOND 4.1 a novéjSich musi byt vSechna nova ID pfipadu jedinecna.

Pripady jsou také Casto identifikovany podle jména pacienta, nicméné jména pacient(l nejsou povinnd a nemusi byt
jedinecna.

6.3.3  Pridani pripadu
Chcete-li pfidat pfipad, provedte na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) nasleduijici postup:

1 Na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) kliknéte na Add case (Pfidat pfipad), ¢imZ zobrazite dialogové
okno Add case (Pfidat pfipad) (viz Obrazek 6-2).

Obrazek 6-2: Dialog Add case (Pfidat pfipad)

]

Add case

Casa ID: |

Patenl nama:

Casa commants:

Lotz - n
Manage doctors

Add case —

Cispense volime: 100 ul
w150 ul

Praparatian profncol: “Dirwax -

=

2 Do poli Case ID (ID pfipadu), Patient name (Jméno pacienta), Case comments (Komentare k pfipadu) a Doctor
(Doktor) pridejte pfislusné informace.

‘ Je mozné pridat pripady bez jakychkoli informaci o pfipadu.

3 Pokud poZadovany lékaf neni na seznamu lékar(, pridejte jej kliknutim na moZnost Manage doctors (Spréava
lékar(i), ¢imz se otevie okno Manage doctors (Spréava Iékafi) (viz 6.4 Sprava lékar().
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4 Pokud objem neni stejny jako jiz nakonfigurovany vychozi objem davkovani, vyberte objem ddvkovani pro
skliCka vytvorena pro tento pfipad.

Pamatujte, Ze pro vSechna sklicka zpracovavana v modulech zpracovani BOND-III a BOND-PRIME je nutné
vybrat objem davky 150 pl. Kromé toho pro vSechna sklicka ISH vyberte objem davky 150 pl pro vSechny typy
moduld zpracovani.

Informace o pouzitelnych oblastech sklicek a objemech ddvkovani naleznete v ¢asti 6.5.8 Objemy davkovani a
umisténi tkané na sklicka.

5 Ze seznamu Preparation protocol (Protokol pfipravy) vyberte moznost pfipravy (viz Obrazek 6-2) a nastavte tak
tuto moznost jako vychozi pro sklicka vytvorena pro tento pfipad.

6 Chcete-li okno opustit bez zadani podrobnosti do systému, kliknéte na Cancel (Zrusit).

7 Chcete-li zadat podrobnosti o pfipadu, kliknéte na OK.

Pfipad se pfida do seznamu pfipadu.

Pokud ID pfipadu jiz v systému existuje, otevie se okno Case ID duplication (Duplikace ID
pfipadu) (viz 6.3.4 Duplikace, obnoveni a vyprseni platnosti pfipadu).

6.3.4  Duplikace, obnoveni a vyprSeni platnosti pripadu

Verze softwaru starsi nez BOND 4.1 umozniovaly, aby odli$né pfipady mély stejné ID pfipadu. Takové pfipady bylo
obecné mozné rozliSovat podle jména pacienta a rozliSeni bylo vzdy zaruc¢eno ¢islem pripadu, které je vzdy jedinecné.
Systém BOND jiz neumoziuje, aby nové pfipady pouzivaly stejné ID pfipad( jako stévajici pfipady — kaZzdému novému
pfipadu musi byt pfidéleno jedine¢né ID pfipadu, nebo musi byt identifikovan jako stejny pfipad, ktery se jiz v systému
nachazi.

Pokud zadate pfipad s ID pfipadu, které jiz v systému je, zobrazi se okno Case ID duplication (Duplikace ID pfipadu) s
existujicim pripadem se stejnym ID pfipadu. Chcete-li pouzit existujici pfipad, vyberte jej a kliknéte na Use selected
(Pouzit vybrané) (viz také Sloucenf piipadl (Cést 6.3.4.1 na strané 142)). V opatném pfipadé zruste dialogové okno a
zmérte ID pripadu, abyste vytvorili novy pripad.

Pfipady nachazejici se v okné Case ID duplication (Duplikace ID pfipadu) mohly byt odstranény, mohla vyprset jejich
platnost (pfipady, pro které byla jiZ vSechna skli¢ka zpracovana - viz nize), nebo se mlZe jednat o aktualni pfipady
stale uvedené v seznamu na obrazovce Slide setup (Nastaveni skli¢ka). Je-li vybran pfipad, jehoZ platnost vyprsela, a
je obnoven do seznamu pfipadd, pak bude tento pfipad oznacen jako ,resurrected” (,obnoveny").

Diskuze o duplicitnich ID pfipadd pro pfipady LIS naleznete v ¢sti Duplicitni ID piipadu (Cést na strané 235).

6.3.4.1  Slouceni pripadi

Pokud upravite ID pfipadu tak, aby bylo stejné jako ID existujiciho pfipadu, a potom kliknete na Use selected (Pouzit
vybrané) v dialogovém okné Case ID duplication (Duplikace ID pfipadu), které se nasledné objevi, budou vSechna
nezpracovana sklicka z upraveného pfipadu presunuta do existujiciho pfipadu.
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Je mozné upravit pouze pfipad, ktery ma nezpracovana skliCka; neni tedy mozné zmeénit pripad, ke
kterému jsou jiz pfifazena zpracovana sklicka.

6.3.4.2  Zivotnost zpracovaného piipadu

Po zapodeti zpracovani posledniho sklicka v pfipadu je pfipad (ve vychozim nastaveni) odebran z obrazovky Slide
setup (Nastavenf sklicka) a zobrazi se na obrazovce Slide History (Historie sklicka).

Systém BOND miiZete nastavit tak, aby pfipady na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) nechaval zobrazeny po
zadany pocet dni od zpracovani poslednich sklicek v jednotlivych pfipadech. Tuto zivotnost zpracovaného pfipadu
nastavite v klientovi spravy na obrazovce Laboratory (Laborator) (viz 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastavenf
pfipadu a sklicka)).

Pripady, jejichz platnost jiz vyprSela, jsou v systému uloZeny, ale nelze je zobrazovat. Tyto pfipady Ize v seznamu
obnovit tim, Ze pfipad znovu pfidate (obnovite), nebo do néj pridate sklicko prostfednictvim systému LIS.

Pripady, které zadna zpracované skliCka neobsahuiji, se z obrazovky nastaveni sklicek nikdy
automaticky nevymazou.

6.3.5  Upravy pfipadu

Chcete-li upravit podrobnosti o pfipadu, vyberte jej v seznamu a kliknéte na Edit case (Upravit pfipad). Software
zobrazi dialogové okno Case properties (Vlastnosti pfipadu). Postup je stejny jako u dfive popsaného dialogového
okna Add case (Pfidat pfipad).

Pokud upravite podrobnosti pfipadu, pro ktery byly vytiStény stitky sklicek, vytisknéte Stitky znovu a
teprve potom se pokuste o spusténi cyklu sklicek (pfislusna zprdva se zobrazi na obrazovce).

6.3.5.1 Qdstranéni pfipadu

Chcete-li pfipad odstranit, vyberte jej v seznamu a kliknéte na Delete case (Odstranit pfipad).

sklicka, mdZete pfipad odstranit ruéné a urcit, Ze u ného vyprsela platnost. (Platnost vSech pfipadi

‘ KdyZ pfipad BOND na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) obsahuje pouze nezpracovand
LIS vyprsi automaticky, jakmile nebudou obsahovat jakakoli nezpracované sklicka.)

‘ ‘ Pripad nelze odstranit ru¢né, pokud obsahuje néjaka zpracovavana nebo zpracovana sklicka.

Odstranénim pfipadu se také odstrani vSechna nezpracovana sklicka vytvorena pro tento pfipad.

MUZete obnovit podrobnosti o odstranénych pfipadech, nikoli v§ak o jejich sklickach.
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6.3.6  Kopirovani pripadu

Kopirovani pfipad(l nabizi pohodIiny zplisob, jak pro pacienta nastavit novy pfipad. Podrobnosti o pfipadech miZete u
novych pfipadd zménit, nebo je ponechat v pdvodnim stavu. Automaticky se vytvofi nové ¢islo pfipadu a vy budete
muset zadat nové ID pripadu.

‘ Pripad nelze zkopirovat, pokud obsahuje sklicko, které se odkazuje na odstranény protokol.

Zkopirovana sklicka jsou pfipravena k tisku $titku a zpracovani na obrazovce Slide Setup (Nastaveni skli¢ka). Chcete-li
odstranit nezadoucf sklicka, kliknéte na né pravym tlacitkem a vyberte moznost Delete slide (Odstranit sklicko).

Kopirovani pfipadu:
1V seznamu na levé strané obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka) vyberte pfipad, ktery chcete zkopirovat.
Kliknéte na Copy case (Kopirovat pfipad); software zobrazi dialogové okno Copy case (Kopirovat pfipad).

Zadejte nové ID pripadu a podle potfeby upravte podrobnosti pfipadu.

N w N

Podle potfeby vyberte moZnost Unprocessed slides (Nezpracovana skli¢ka), nebo All slides (VSechna sklicka).

« Unprocessed slides (Nezpracovana sklicka) — slouzi jen ke zkopirovéani nezpracovanych skli¢ek z
plvodniho pfipadu.

o Allslides (VSechna sklicka) - slouZi ke kopirovani vSech sklicek (nezpracovand, zpracovavana a
zpracovana) z pvodniho pripadu. Systém oznaéi vSechna sklicka v novém pfipadu jako nezpracovand.

5 Kliknéte na tlacitko OK.

Systém vytvorfi novy pfipad a zkopiruje sklicka véetné komentafd v souladu s vybranou moznosti. VSechna
zkopirovana sklicka (véetné LIS) se chovaji stejné jako sklicka vytvorend v dialogovém okné Add Slide (Pfidat
skli¢ko) (viz 6.5.1 Popis poli a ovladacich prvki sklicka).

6.3.7  Moznost denniho pripadu

Systém BOND Ize nakonfigurovat tak, aby automaticky vytvarel novy pfipad kazdych 24 hodin, coz umoziuje vytvaret
vSechna sklicka na kazdy den v jednom stejném pfipadé. To mlize usetfit Cas laboratofim, které zpracovavaji malé
mnozstvi sklicek, protoZe se nezadavaji jména pacientd a ID pfipad(. Kazdy denni pfipad ma nasledujici vlastnosti:

« |D pfipadu je nastaveno na datum nového dne.

» Objem davky a protokol pfipravy ve vychozim nastaveni pfejde na vychozi hodnoty systému nastavené v
klientovi spravy. Lze je editovat.

« Pole Patient name (Jméno pacienta) a Doctor (Lékar) z(stavaji prazdna a nelze je zménit.

Jednotlivé pfipady miiZzete naddle vytvaret obvyklym zplsobem, pokud je zapnutd moznost denniho pfipadu. Pokyny k
nastaveni moznosti denniho pfipadu ziskdte v ¢asti 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka).
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6.3.8  Sestava pripadu

MUZete vytvaret sestavy pro jednotlivé pfipady. Sestavy uvadi zékladni podrobnosti o pfipadech a informace o vSech
sklickach v pfipadech, napf. ID sklicek a v nich pouzité protokoly a reagencie. Pokud je sestava vytiSténa, je v ni k
dispozici prostor pro komentére ke kazdému sklicku. UpIny popis naleznete v ¢asti 9.6 Sestava pfipadu.

Sestavy pfipadl generujte z obrazovek Slide setup (Nastaveni sklicka) a Slide history (Historie sklicek). Vyberte
prisludny pfipad nebo sklicko a klepnéte na tlacitko Case report (Sestava pfipadu). Sestavy pfipadu obsahuji pouze
podrobnosti o reagenciich, které byly zpracovany a odemknuty z modulu zpracovani.

6.4  Sprdva lékaru

Systém BOND ukldda seznam lékafr(, které Ize pfipadné pfidat do podrobnosti o pfipadu. Lékafe vyberte ze seznamu
upfednostiiovanych lékaf( v dialogovém okné Add case (Pfidat pfipad) nebo Case properties (Vlastnosti pfipadu). je
nebo pfidavejte a upravujte v dialogovém okné Manage doctors (Spravovat |ékare), které oteviete ze stejnych
dialogovych oken s vlastnostmi pripadu.

U kazdého lékare jsou zobrazena nasledujici pole:
« Name (Jméno): - jméno Iékafe
 ID LIS: - jedine¢ny identifikdtor poskytovany laboratornim informaénim systémem (je-li pouZit)

« Pref. - upfednostiovany stav Iékafe (pfi vytvafeni pfipadd jsou v rozeviracim seznamu k dispozici pouze
upfednostiovani Iékafi). Tento stav je nastaven v dialogovém okné Edit doctor (Upravit Iékafe).

Tyto hodnoty jsou také uvedeny v dialogovém okné Edit doctor (Upravit Iékare). Dialogové okno Edit doctor (Upravit
lékarfe) navic obsahuje:

* |D: - jedinecny identifikator automaticky generovany a pfifazeny systémem BOND
« Comments (Komentafe): — upravitelné pole pro obecny komentdr nebo dalsi informace o jménu

Nechte dialogové okno Manage doctors (Spravovat |ékafe) oteviené a kliknéte na Add (Pridat) nebo Edit (Upravit) pro
pfidani novych lékaf ¢i Upravu podrobnosti o existujicich Iékafich. Upravy jsou omezeny na pole komentart a zménu
upfednostriovaného stavu - po vytvoreni Iékafe uz nem(zete jeho jméno zménit.

Lékafe mdZete odstrafovat pomoci dialogového okna Manage doctors (Spravovat lékare). Pripady, které byly u

odstranéného lékare vytvoreny, budou nadale jeho jméno uvadét, ale pro nové pripady nebude tento lékar k dispozici.
Jmeéno odstranéného Iékare neni mozné pouzit u nového lékare.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 145



Kapitola 6 Nastavenf sklicka (v fidicim systému BOND)

6.5 Prace se sklicky

Tato Cast popisuje vytvéfeni a spravu sklicek na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka). V zavéreéné ¢asti je
popsano nastaveni objemu ddvkovani a zpdsob, jakym ovliviiuje umisténi tkané na sklickach.

e 6.5.1 Popis poli a ovlddacich prvk{ sklicka
» 6.5.2 Vytvoreni sklicka

» 6.5.3 Kopirovani sklicka

e 6.5.4 Upravy sklicka

6.5.5 Odstranéni sklicka

6.5.6 Rucni identifikace sklicka

6.5.7 Pridani panelu sklicek

6.5.8 Objemy davkovani a umisténi tkané na sklicka
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6.5.1  Popis poli a ovladacich prvku sklicka
V horni ¢asti seznamu sklicek se nachazeji dvé tlacitka:

« Kliknutim na Add slide (Pridat sklicko) pfidate sklicko pro vybrany pfipad.

« Kliknutim na Add panel (Pridat panel) pfidate panel pro vybrany pfipad.

» Podrobné informace ziskate v Casti 6.5.7 Pridani panelu sklicek.

Seznam sklicek na praveé strané obrazovky zobrazuje podrobnosti o sklickach pro pfipad vybrany v levé ¢asti
obrazovky. Kazdé sklicko zobrazuje ID sklicka a podrobnosti o protokolech, které maji u daného sklicka probéhnout.
Oblasti $titk( na pravé strané sklicek jsou barevné oznaceny, coz indikuje, kde byly vytvofeny, a to nasledovné:

1. 00000401 Bila:
“CD10
MG F "D " H2120) Sklicko vytvorené v okné Add slide (Pfidat sklicko).

(viz 6.5.2 Vytvoreni sklicka)

2. 00000402 ' Zluté:
"Con
er o - Sklicko vytvorené v okné Slide identification (Identifikace sklicka)
| — "HZ{20)
(viz 6.8 Improvizované vytvareni skicek a pfipad()
2. 00000404 Svétle Seda:
*CDi0
WEF D " H223) Sklicko LIS

(viz 17 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Qvladaci))

Sklicka také ukazuji nasledujici symboly:

3. 00000405 = Znaménko minus:

"CDi0

HEF "B " 22 sklicko negativni tkané (viz krok 4 v ¢asti 6.5.2 Vytvoreni sklicka)
4. 00000406 + Znameénko plus:

*COil

WCF "D " "H20) sklicko pozitivni tkédné (viz krok 4 v ¢asti 6.5.2 Vytvoreni sklicka)
1. 00000407 = ' Cervené P:

*CDiD

THCF D ' H2(20) Sklicko s prioritou LIS (viz 11.2.5 Prioritni sklicka)

6. 00DDOADS = Stitek vzorku:

*CDiD 4]

HCF "D - "H2@0) 18 byl vytistén stitek sklicka

Dvakrat kliknéte na sklicko, aby se otevfelo jeho dialogové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka). Kliknutim pravym
tlacitkem mysi sklicko odstranite nebo vytisknete jeho Stitek.
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6.5.2  Vytvoreni sklicka

Chcete-li vytvofit sklicka pro systém Systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC, pfectéte si ndvod k poufZiti (IFU) dodany s
produktem.

Postup vytvoreni nového sklicka:
1V seznamu pfipadd kliknéte na pfipad.
2 Kliknutim na Add slide (Pridat sklicko) zobrazte dialog Add slide (Pridat sklicko).
Obrazek 6-3: Dialog Add slide (Pfidat sklicko)

Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: . .
Tissue : Dispense volume:
3688 pe P
Doctor: «  Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue ' 150 uL
Slide 1D:
e Positive tissue
Case N™:
3 Staining mode:
Case comments: Single n Routine n
Date created: Single
6/29/2020 12:21:24 PM
Process: « [HC ISH
Marker: *CD5 (4CT) [ - |
Protocols
Staining: *IHC Protocol F n
Preparation: *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ - |
Enzyme: -
Marker UPI:
Auto n
Detection System UPIL:
Auto n

s

Nové sklicko je automaticky ocislovano jedinecnym ID skli¢ka, které se ale nezobrazi, dokud sklicko nebude
uloZeno kliknutim na ikonu Add slide (Pridat sklicko) v dialogovém okné.

3 Pripadné mazete ke sklicku pridat komentar.

4 Vyberte typ tkdné (Testovaci tkan, Negativni tkan, Pozitivni tkan) kliknutim na néktery z pfepinaci ve skupiné
Tissue type (Typ tkané).

pfejdéte na ¢ast 14.3.2 Kontroly tkane.
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5 V pfipadé potfeby zménte davkovaci objem pro sklicko (viz 6.5.8 Objemy davkovani a umisténi tkané na
sklicka).

6 Vyberte rezim barveni.

a V poli Staining mode (Rezim barveni) vyberte Single (Jednoduché barveni) (vychozi volba), pokud m4 byt
pouzito jednoduché barveni, nebo Sequential multiplex (Sekvenéni mnohondsobné barveni) &i Parallel
multiplex (Paralelni mnohondsobné barveni) pro sklicko s mnohonasobnym barvenim (viz 7.1.1 Rezimy
barveni).

b Ve druhém poli vyberte moznost Routine (Rutinni) (vychozi) (moZnost Oracle vyberte pouze v pfipadé, Ze
vam k tomu byl dén pokyn v ndvodu pro systém Bond™ Oracle™ HER2 IHC).

¢ Pro sekvenéni mnohondsobné barveni vyberte pocet barveni z rozeviraciho seznamu Stains (Barveni).
MUZete vybrat aZ dvé barveni.

Zobrazené zalozky zavisi na vybraném rezimu barvenf:
« Jednoduché - zalozka Single (Jednoduché).
« Paralelni mnohondsobné - zalozka Parallel multiplex (Paralelni mnohondsobné).

« Sekvenéni mnohondsobné - zaloZka pro kazdé barveni (napfiklad zéloZka First (Prvni), zalozka Final

(Konegné)).
Add slide
Edward. A Slide comments
Case ID: Tissue type: Dispense volume:
3688
Doctor: " Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue « 150 pL
Slide ID: Positive tissue
Case N*:
3 Staining mode:
Case comments: Sequential multiplex - Routine -
PO
6/25/2020 12:21:24 PM
Process: IHC & ISH
Marker -
Protocols
Preparation: -
A i
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7 Na kazdé zobrazené zaloZce:

[eb]

Vyberte proces barveni (IHC nebo ISH).
b Zrozeviraciho seznamu Marker vyberte primarni protilatku nebo sondu:

¢ Chcete-li spustit negativni kontrolni reagencii IHC, vyberte bud vychozi negativni reagencii *Negative
(Negativni) nebo negativni reagencii, kterou jste vytvofili (viz 14.3.3 negativni kontrola reagencie pro
IHC.).

d Chcete-li spustit negativni kontrolni reagencii ISH, vyberte moznost *RNA Negative Control Probe
(Negativni kontrolni sonda) nebo *DNA Negative Control (Negativni kontrola DNA).

e Chcete-li spustit pozitivni kontrolni reagencii ISH, vyberte *RNA Positive Control Probe (Pozitivni kontrolni
sonda RNA) nebo *DNA Positive Control Probe (Pozitivni kontrolni sonda DNA).

Pokud chcete v rozeviracim seznamu Marker pfidat nebo odebrat polozky, vyberte pole
Preferred (Preferované) pro reagencii na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni
reagencie) softwaru. Dal$i informace ziskate v ¢dsti 8.2.1 Pridani nebo Uprava
reagencie.

f Vyberte vhodny protokol pro kazdou fazi zpracovani.

g Pokud vyberete primarni protilatku nebo sondu, software zadd vychozi protokoly. Zkontrolujte, zda jsou
pro kazdou fazi nastaveny spravné protokoly, a v pfipadé potieby vyberte z pfisluSného rozeviraciho
seznamu novy protokol. Neni-li pro konkrétni fazi vyzadovan zadny protokol, vyberte *- - - -.

h Vychozi protokoly jsou nastaveny z obrazovky Reagent Setup (Nastaveni reagencie). Viz 8.2.1 Pridani
nebo Uprava reagencie.

i Pokud chcete v rozeviracich seznamech Protocol (Protokol) pfidat nebo odebrat polozky, vyberte pole
Preferred (Preferované) pro protokol na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu). Dal$i informace
ziskate v ¢asti 7.2.1 Podrobnosti protokolu.

j U sklicek ISH mdzete vybrat protokol aplikace sondy a protokol odstranéni sondy. Nebo se mizete
rozhodnout nepouzit Zadny protokol aplikace sondy ani protokol odstranéni sondy.

k Pokud neni vybran zadny protokol aplikace sondy nebo protokol odstranéni sondy, ujistéte se, ze je také
zrusen vybeér protokoll hybridizace a denaturace.

8 Ujednoduchého barveni byste méli pro jedine¢né identifikatory produktu (UPI) na levé strané dialogového okna
obecné ponechat vychozi hodnotu Auto. Pokud vSak chcete vybrat konkrétni Cislo Sarze pro konkrétni sklicko
(napf. pro ovéfeni mezi Sarzemi), provedte vybér v nasledujicich polich rozeviraciho seznamu:

» Marker UPI - UPI nadoby na reagencie markeru
« Detection System UPI - UPI detekcniho systému.

Aby mohla byt sklicka zpracovéna ve stejném cyklu (na BOND-MAX a BOND-III), musi byt UPI stejné, nebo musi
byt vybrdna moZnost Auto (Automaticky).
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9 Kliknéte na Add slide (Pfidat sklicko).

Volba Add slide (Pfidat skli¢ko) pfida sklicko s Udaji aktuélné zobrazenymi v dialogovém okné Add slide (Pfidat
sklicko) a necha dialogoveé okno otevfené. To usnadnuje rychlé pfidani nékolika sklicek pro vybrany pfipad.

10 Po pfidani sklicek pro pfipad kliknéte na Close (Zavrit).

6.5.3  Kopirovani sklicka

‘ Sklicko nelze kopirovat, pokud odkazuje na odstranény protokol.

Kopirovani existujiciho sklicka:

1 Dvakrat kliknéte na sklicko, které chcete zkopirovat. Otevre se dialogové okno Slide properties (Vlastnosti
sklicka).

2 Kliknéte na Copy slide (Kopirovat sklicko).
Dialogové okno se zméni na Add slide (Pfidat skli¢ko), které bude obsahovat tlacitko Add slide (Pridat sklicko).

3 Zkontrolujte podrobnosti sklicka a podle potfeby je zménte.

4 Kliknéte na Add slide (Pfidat sklicko).

Nové sklicko, véetné vsech komentarl, bude pfidano do stejného pfipadu jako zkopirované sklicko.

6.5.4  Upravy sklicka

Chcete-li upravit podrobnosti o sklicku na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka), dvojitym kliknutim otevrete
dialogové okno Slide properties (Vlastnosti skli¢ka) . Podle popisu v ¢4sti 6.5.2 Vytvoreni sklicka zménte podrobnosti.

@ Pokud upravite podrobnosti o sklicku, pro které jiz byl Stitek vytistén, vytisknéte jej znovu pred
zpracovanim sklicka.

6.5.5  Odstraneni sklicka

Chcete-li sklicko ze seznamu sklicek odstranit, kliknéte na néj pravym tlacitkem v seznamu sklicek na obrazovce Slide
setup (Nastaveni sklicka) a v diléi nabidce vyberte moznost Delete slide (Odstranit skli¢ko). Vybrané sklicko miZete
také odstranit pomoci klavesy Delete.
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6.5.6  Rucniidentifikace sklicka

Search
Kazdé sklicko v systému BOND Ize kdykoli identifikovat. Kliknéte na ikonu Search (Vyhledavani) na panelu
funkcf k otevfenf dialogového okna Manual ID entry (Runi zadani D).

Obrdzek 6-4: Dialogové okno Manual ID entry (Ruéni zadani ID)

Manual ID eniry

Select search mode:
» | Automatic Slide Reagent package

Erilef he shide of feagen 1D, (The shde 10 s ¢ aie sendilive).
Chek Validate when complebed.

U sklicek s dvourozmeérnymi Stitky s carovym kodem, napriklad u téch, kterd jsou vytiSténa pomoci systému BOND,
naskenujte Stitek, aby se otevfelo dialogové okno Slide properties (Vlastnosti sklicka) pro dané sklicko. Nebo rucné
zadejte 8mistné ¢iselné ID, véetné Gvodnich nul, a potom kliknéte na Validate (Ovéfit).

6.5.7  Pridani panelu sklicek

Panel je pfeddefinovana sada markerd s pfidruzenymi typy tkani. Pomoci paneld miZete rychle pfidat nékolik sklicek s
markery, které se bézné pouzivaji spolecné - viz 8.4 Obrazovka Panely reagencil.

Chcete-li do pripadu pfidat panel skli¢ek, postupujte na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) nasledovné:

1 Kliknéte na Add panel (Pfidat panel). Zobrazi se okno Add slides from panel (Pfidat sklicka z panelu).
2 Vrozeviracim seznamu vyberte panel. Zobrazi se sklicka v panelu.

3 Pokud je to nutné, néktera sklicka vyfadte zrusenim zaskrtnuti policek a poté kliknéte na Add Slides (Pridat
sklicka).

Systém BOND prida sklicka do pfipadu.
e U ISH sklicek je objem davkovani automaticky nastaven na 150pl.
» U IHC sklicek je objem davkovani nastaven na vychozi hodnotu pfipadu.

« Protokol pfipravy je nastaven na vychozi pfipad pro vSechna sklicka.

@ Panely Ize pouzit k pfidani sklicek s rezimy jednoduchého barveni nebo paralelniho
mnohondsobného barveni, ale nikoli se sekvencnim mnohonasobnym barvenim.
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6.5.8  Objemy davkovani a umisteni tkane na sklicka

Software BOND ma dvé nastaveni ddvkovani svazk(, které jsou pro jednotlivé sklitka nastavovana v dialogovém okné
Add slide (Pridat sklicko) (viz 6.5.2 Vytvorenf sklicka).

Nastaveni 100yl Ize pouzivat pouze pro sklicka IHC v modulu zpracovani BOND-MAX - vSechna sklicka zpracovavana
v BOND-IIl a BOND-PRIME a vSechna skli¢ka ISH (ve vSech typech modulli zpracovani) musi pouzivat nastaveni 1504l.

Modul zpracovéni BOND-PRIME pouZiva jinou metodu davkovani, nez jaka je popsana nize (viz 7 Protokoly (v fidicim
systému BOND)).

V modulech zpracovani BOND-III a BOND-MAX urcuje nastaveni objemu davkovani pozici, do které je reagencie na
sklicku davkovana, i nadavkovany objem:

U ddvkovani 100ul jsou Covertily vraceny zpét priblizné do poloviny sklicek a aspiracni sonda dodava protilatku
na horni ¢asti Covertil (pfiblizné do poloviny sklicek).

U ddvkovani 150ul Covertily pokryvaji vétSinu plochy sklicek. Znovu plati, Ze reagencie je dodana do hornich
casti Covertil, takze reagencii pfijme vetsi ¢ast sklicek.

Vzhledem k rozdilu v oblastech sklicek, které reagencii dostanou, je dileZité nastavit spravnou polohu tkané. U
davkovani 100ul Ize obvykle barvit pouze jeden vzorek a ten by se mél poklddat do dolni poloviny sklicka (mimo
Stitek). V pfipadé davkovéni 150ul se na sklicka snaze vejdou dva vzorky tkéané. Pokud je vzorek jen jeden, mél by byt
umistén doprostfed sklicka. Pouzitelné oblasti sklicka pro rdzna nastaveni davkovani objemu ukazuje Obrazek 6-5.
Sklicka Leica BOND Plus a Leica BOND Apex jsou oznacena tak, aby zobrazovala oblasti, kde by méla byt tkan
umisténa.

Obrazek 6-5: Pouzitelné oblasti sklicka pro rdzna nastaveni davkovani objemu

Pouzitelna
oblast

« VySrafované oblasti ukazuji, kam Ize tkan umistit na sklicka s rznymi objemy ddvkovani.

 Zobrazené tecky vyznacujici pozici jsou na sklickdch Leica BOND Plus a Leica BOND Apex (viz 2.6.1 Sklicka).

Moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-PRIME davkuiji dle vychoziho nastaveni pouze v pozici 150l - pokud by byla

vloZena sklicka s objemy davkovani 100pl, nebude mozné zahdjit zpracovani.
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Pro sklicka IHC v systémech BOND-MAX i BOND-IIl odpovidaji objemy dévkovanych protilatek objem(im uvedenym
v dialogovém okné Add slide (Pfidat sklicko) — 100 ul nebo 150 pl. U sklicek ISH (pro oba typy modul(l zpracovani) je
nastaveni 150ul vynuceno a moduly zpracovani pouzivaji pozice pro 150ul Covertily a sondy. Systém BOND v$ak ze
sondy nadavkuje vice nez 150yl:

* v pfipadé sond RNA BOND davkuje 220ul ve dvou krocich = 150ul a 70ul;
* v pfipadé sond DNA BOND ddvkuje 240ul ve dvou krocich — 150ul a 90ul;

Promyvaci a dal$i kroky v zavislosti na protokolu aplikuji rizné objemy.

Vychozi hodnoty objemu dévkovani

Pro IHC v BOND-MAX Ize objem dévkovani (150ul nebo 100ul) nastavit pro kazdé jednotlivé sklicko zvIast, software
BOND v$ak umoznuje konfigurovat dvé Urovné vychoziho nastaveni. Je mozné nastavit vychozi hodnoty pro cely
systém (viz 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pripadu a sklicka)). Toto nastaveni Ize u jednotlivych pfipadd
pfepsat vychozimi hodnotami pfipadl nastavenymi v dialogovém okné Add case (Pridat pfipad) (viz ¢ast 6.3.3 Pfidani
pripadu). Objem dévkovani Ize nastavit také ruéné pro jednotliva sklicka v dialogovém okné Add slide (Pridat sklicko)
(viz 6.5.2 Vytvoreni sklicka).

Aby mohla byt sklicka zpracovavana spolecné ve stejném cyklu, musi mit stejny objem dévkovani (viz
6.9 Kompatibilita sklicek).

6.6  Oznaceni sklicek

VSechna sklicka, ktera jsou barvena v systému BOND, musi byt oznaCena, aby je software identifikoval a mohly na
nich probéhnout spravné protokoly. V&echny stitky sklicek vytvofené v systému BOND maji ID Stitku (v podobé 2D
¢arového kodu) a slouzi k automatické identifikaci skligek v modulech zpracovani. Stitky vytvorené v systému LIS (2D
ID ¢arového kddu) Ize také automaticky identifikovat. Na Stitcich sklicek by véak mély byt vzdy zahrnuty i dalsi
informace, které mohou uzivatelé ¢ist a diky kterym bude mozné sklicka identifikovat v pfipadé, Ze ID $titkd nebude
mozné identifikovat automaticky, napfiklad kvdli rozmazani (viz 10.3 Labels (Stitky) ).

Stitky musi byt na sklicka nalepené jesté predtim, nez budou sklicka vlozena do modulu zpracovéni. Dbejte na to, aby
byly Stitky spréavné pfilepené, aby snimac ID mohl ID §titk( efektivné skenovat (pro 2D ¢arové kody).

Musite pouzivat Stitky sklicek dodané spolec¢nosti Leica Biosystems pro pouziti s oznacovacem sklicek BOND.
e 6.6.1 Tisk Stitk(l a pouZiti na sklicka
e 6.6.2 1D sklicek a ID §titk({

6.6.1  Tisk stitk( a pouziti na sklicka

1 Chcete-li vytisknout Stitek pro jedno sklicko, kliknéte pravym tlacitkem mySi na sklicko a vyberte moznost Print
label (Vytisknout $titek). V tomto pfipadé se dialogové okno Print slide labels (Tisk $titk{ sklicka) nezobrazi. V
systému BOND-ADVANCE, ktery obsahuje definované svazky, bude k tisku Stitk{ pouzit vychozi oznaéovac
sklicek. Jinak bude pouZit prvni oznacovaé sklicek ze seznamu (viz 10.6.3 Oznacovac sklicek).
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2 Po nastaveni vSech sklicek kliknéte na Print labels (Vytisknout Stitky) na obrazovce Slide setup (Nastaveni
sklicka).
3 Vyberte, zda se maji tisknout Stitky pro:
» VSechny Stitky sklicek, které jeSté nebyly vytistény — sklicka ve vSech pfipadech, pro které jesté nebyly
vytiStény Stitky.
 V3echny Stitky skliCek, které jesté nebyly vytistény pro aktualni pfipad - sklicka v aktualnim pripadu, pro
ktery jeSté nebyly vytistény Stitky.
 Aktualni pfipad - vSechna sklicka aktualné vybraného pfipadu, vcetné téch dfive vytisténych.
Stitky sklicek se tisknou v poradi, v jakém byly vytvofeny jejich piipady, a v rémci jednotlivych pfipadd v poradi,
v jakém byla sklicka vytvofena.

4 Vyberte oznacovac sklicek, ktery chcete pouzit.

(Vychozi oznadovaé nastavte v klientovi spravy na obrazovce Hardware screen - viz 10.6.2 Svazky.)

5 Kliknéte na Print (Tisk). E

Beéhem tisku $titk{ se v levé dolni ¢4sti obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka) bude
zobrazovat blikajici ikona.

6 Ujistéte se, ze matna oblast sklicka, kam bude Stitek aplikovan, je zcela Cista a sucha.

7 Nalepte Stitek s 1D sklicka zarovnany vodorovné s koncem sklicka. Stitek nalepte tak, aby byl spravnou stranu
nahoru (na stejné strané sklicka jako tkan).

 Zarovnejte Stitek rovnomeérné, protoze modul zpracovani nedokaze nespravné zarovnané stitky spravné
zobrazovat.

 Pevné zatlacte na celou oblast $titk{ do tiskarny BOND, abyste zajistili jejich pfipevnén.

« Stitek do tiskdrny musi byt zcela pfipevnén k povrchu. Stitek do tiskarny by nemél byt previsly pies
okraj sklicka.

» Pokud je Stitek ponoreny do kapaliny, pred skladovanim jej nechte uschnout.

Obrazek 6-6: Umistéte Stitek uvnitf okraji sklicka.

%5:' e ]l Spravneé: l@ e Nespravne: . Ei?;"‘ e Nespravné:
b Stitek mé | iy Stitek presahuje ". “%:u;;;:f Stitek je
obdélnikovy tvar a okraje sklicka. : pokriveny.
/ je uvnitf okraju X X
sklicka.

mohlo zplsobit, Ze by Stitek (a sklicko) pfilnul ke Covertile nebo jinému pfislusenstvi a sklicko by se

c UPOZORNENI: Umistéte véechny &asti Stitku uvnit véech okrajd sklicka. Precnivani lepivé &asti by
poskodilo.
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Po vymeneé pasky a Stitkd do tiskarny BOND tiskarny vymeénte inkoustovou pasku stejnym ¢islem
vyrobku. Pokyny pro vyménu roli $titkd a inkoustovych pasek jsou sou¢asti baleni.

agresivnimu postupu, zvazte nasledujici:
» Po zpracovani nalepte oznacovac sklicek.
» Na povrch sklicka pouzijte sekundarni identifikator.
 Zabrante tomu nebo omezte miru toho, aby byly BOND pasky a Stitky do tiskarny ponofeny.

» Naneste ochranny kryt

obsahuji osobné identifikovatelné informace, pouzité inkoustové role by mély byt zlikvidovany v
souladu s laboratornimi postupy a/nebo mistnimi pfedpisy o ochrané osobnich Gdajd.

Pouzité inkoustoveé role budou obsahovat obracené obrazky vytisténych informaci. Pokud informace

@ Trvanlivost lepidla a inkoustu podléhaji podminkam zakaznikova testovani. Pouziti Systém BOND
pasky a stitkd do tiskarny musi laboratofi ovéfit v ramci svych procesid a podminek.

| U Stitkd do tiskarny, které prochdzeji dlouhodobym ponofenim do reagencie nebo jsou vystaveny

Externi odparafinovani a odmaskovani epitopu

Odparafinovani a odmaskovani epitopu, pokud se provadi externé mimo systém BOND, je nejlepsi provadét po
oznaceni sklicek. Tim se zabrani vysychani sklicek prfi zadavani podrobnosti o sklickdach a nastavovani systému BOND
pro spusténi pozadovanych protokoll a také se tim vyhnete potiZim pfi oznadovani mokrych skli¢ek po téchto krocich.

@ Pokud k odparafinovani modulu zpracovani pouzivate xylen, davejte pozor, abyste se Stitku nedotkli a
aby se tisk nerozmazal.

Dlouhodobé namaceni nebo vystaveni benzenovym derivatim, D-Limonenim a alifatickym
uhlovodik(im, acetonu, vodé a vodnym ¢inidlim mdZe sniZit G¢innost lepidla s identifikacnim Stitkem
sklicka a pravdépodobnost mozné ztraty celistvosti tisku. Doporucujeme, aby se stitky po delSi dobu
neponofovaly. Viz informace o konkrétnim produktu na webovych strankach LBS.

UPOZORNENI: Pro odparafinovani v modulech zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX pouZivejte pouze
BOND Dewax Solution.

Pro odparafinovani v modulech zpracovani BOND-PRIME pouzivejte pouze BOND-PRIME Dewax
Solution.

Nepouzivejte xylen, nahrazky xylenu ani jiné reagencie, které mohou poskodit ¢asti moduli
zpracovani a zp(isobit tnik tekutin.
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6.6.2

Systém BOND poskytuje jedinec¢né ID sklicka pfi kazdém vytvoreni nového sklicka. Systém BOND také vytvori
jedinecné ID Stitku pri kazdém vytisteni Stitku skli¢ka. 1D Stitku je 2D Carovy kod.

Pro sklicka LIS mdze byt ID sklicka definovano systémem LIS a miiZe se jednat o jakoukoli ¢iselnou
hodnotu (s 8 nebo méné ¢islicemi).

|dentifikace sklicka

‘ Tato Cast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Pfi umisténi Stitk( na sklicka dokaZe systém identifikovat sklicka v kazdé pozici v sestavéch na barveni skligek (viz
5.1.5.1 Automatickd identifikace sklicka).

Sklicka bez ID sklicek nebo s nerozpoznanymi ID skliek musi byt v systému bud identifikovéna rucné (viz
5.1.5.2 Palubnirucniidentifikace sklicek), nebo musi byt Stitek znovu vytistén a umistén na sklicko a sklicko musi byt
znovu nasnimano.

Informace konfigurujte tak, aby se zobrazovaly na Stitkach sklicek v klientovi spravy na obrazovce Label configuration
(Konfigurace $titku) (viz 10.3 Labels (Stitky) ).

6.7 Souhrnna sestava nastaveni sklicka

Souhrn nastaveni sklicka uvadi vSechna sklicka (pro v8echny pfipady), kterd jsou aktudlné nakonfigurovéna na
obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka). Sklicka jsou seskupena podle pfipadu s poskytnutymi podrobnostmi, jako
je marker a objem davkovani. Ve spodni ¢asti sestavy je uveden seznam vSech reagencii a systémd reagencii
pozadovanych sklicky v sestavé, s poétem testl pro kazdou z nich. Pro kazdy modul zpracovani BOND existuji
samostatné seznamy.

Pro zobrazeni podrobnosti v sestavé musite mit alespon jeden modul zpracovani BOND-PRIME
uvedeny do provozu.

Tato sestava je cennou pomoci pfi pfipravé cyklu. Pomaha zajistit, aby sklicka vloZena do jednotlivych zésobnik( byla
kompatibilni (viz 6.9 Kompatibilita sklicek), a ukazuje reagencie a systémy reagencii, které je tfeba vloZit.

Chcete-li vytvofit sestavu nastaveni sklicka, kliknéte na Slide setup summary (Souhrn nastaveni sklicka).
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Sestava ukazuje pro kazdé sklicko nasledujici informace:

ID sklicka Systém BOND pfifadi kazdému sklicku jedinecny identifikator

Marker Marker(y)

Protokol barveni Protokol barveni

Pfiprava Protokol pfipravy (pokud existuje)

HIER Protokol HIER (pokud existuje)

Enzym Protokol pro odmaskovani enzymu (pokud existuje)

Objem davky Objem reagencie, ktery ma byt ddvkovén (viz 6.5.8 Objemy davkovani a umisténi tkané na
sklicka

Typ tkané Testovaci, pozitivni nebo negativni kontrolni tkan

U sklicek se sekvenénim mnohondsobnym barvenim jsou ve sloupcich Marker, Protocols (Protokoly), Dispense
volume (Objem dévkovani) a Tissue type (Typ tkdné) zobrazeny az dva fadky seskupené podle ID sklicka.

DalSi podrobnosti 0 okné sestavy a moznostech tisku ziskate v Casti 3.7 Sestavy.
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6.8 Improvizované vytvareni skicek a pripadu

‘ Tato Cast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Systém BOND je ve vychozim nastaveni nakonfigurovan tak, aby bylo mozné vytvaret nové pripady a sklicka poté, co
byl do modulu zpracovani vlozeny zasobnik sklicek a nasnimana sklicka.

Prvni Cast nize uvadi pokyny pro vytvoreni tohoto ,improvizovaného pfipadu a vytvoreni sklicka. Druha Cast popisuje
nastaveni moznosti pro alternativni pracovni postupy.

» 6.8.1 Vytvareni novych pfipadi a/nebo sklicek po snimani

e 6.8.2 MozZnosti identifikace vloZzeného sklicka

6.8.1  Vytvareni novych pripadu a/nebo sklicek po
Snimani
Podle niZe uvedeného postupu pfidejte informace o pfipadu a sklicku po naéteni a nasnimani skli¢ek (postup je
podobny postupu s pomocnym ID popsanym v ¢asti 5.1.5.2 Palubni rucni identifikace sklicek, ale nyni zahrnuje
vytvdfeni novych pfipadd a sklicek).
1 Sklicka vloZte obvyklym zplisobem do modulu zpracovani.

Pripady nebo sklicka neni nutné vytvaret v softwaru BOND ani Stitky tisknout — je mozné pouZivat rucné psané
Stitky nebo Stitky tretich stran.

Systém sklitka nerozpozna a proto zobrazi snimky Stitkd.

Obrazek 6-7: Sklicko nebylo automaticky identifikovano

Pokud se snimky Stitkd pro ur¢ity modul zpracovani konzistentné nezobrazuiji, Ize jej
nakonfigurovat tak, aby snimky Stitk{ sklicek nezachycoval. Kontaktujte oddéleni
zakaznickych sluzeb a zajistéte, aby toto nastaveni bylo pro modul zpracovani
nakonfigurovano predem.
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2 Chcete-li spustit dialogové okno Slide identification (Identifikace sklicka), provedte jeden z ndsledujicich
ukond:
a Dvakrat kliknéte na snimek sklicka.

b Kliknéte pravym tlacitkem mysi na snimek a z dil¢i nabidky vyberte mozZnost Select manually (Vybrat
ruéné).
Otevre se dialogové okno Slide identification (Identifikace sklicka) s tlacitky New case (Novy pfipad) a New
slide (Nové sklicko) (polozky 1 a 2 na Obrazek 6-8).

Obrazek 6-8: Dialogové okno identifikace sklicka se zobrazenim stavu sklicka

Slde dentbcaion
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@ V nékterych laboratofich mohou byt deaktivovéna tlacitka New case (Novy pfipad) nebo
tlacitko New case (Novy pfipad) i New slide (Nové sklicko) - viz 6.8.2 Moznosti identifikace
vlozeného sklicka.

Aktivni sklicko je zvyraznéno na zdasobniku skli¢ek (polozka 3).

Dialogové okno obsahuje zvétSeny obréazek Stitku (polozka 4), ktery poméha s identifikaci sklicka. PodrZte
kurzor na sklicku v pravém podokné, aby se Stitek jesté vice zvétsil.

V levém podokné jsou uvedeny vSechny pripady s aktualnimi sklicky. Ve vychozim nastaveni se zobrazi pouze
pfipady se sklicky, pro které byly vytistény Stitky (to mlZete zménit tak, aby zahrnovaly i pfipady se sklicky, pro
které §titky nebyly vytistény - viz 6.8.2.2 Externi stitky sklicek).
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Podokno ve stiedu zobrazuje sklicka nakonfigurovana pro pfipad vybrany v levém podokné, kde sklicka dosud
nebyla pfifazena k zadnym sklicklim zobrazenym v modulu zpracovani. Opét plati, Ze ve vychozim nastaveni se
objevi pouze sklicka, pro ktera byly vytiStény Stitky, ale to Ize zménit tak, aby se zobrazovala vSechna sklicka
nakonfigurovana pro dany pfipad.

@ Ujistéte se, ze jste vybrali spravny obrazek Stitku, protoze pokud byste vybrali ten nespravny,
mohlo by vaSe sklicka negativné ovlivnit.

3 Cheete-li vytvofit novy pfipad, kliknéte na New case (Novy pfipad) (polozka 1).
Novy pfipad pro vybrané skli¢ko vytvorte béznym zplsobem (viz 6.3.3 Pridani pripadu).

4 Po kliknuti na tlacitko OK v dialogovém okné Add case (Pfidat pfipad) vyberte novy pfipad ze seznamu pfipadd
v dialogovém okné Slide identification (Identifikace skli¢ka).

5 Chcete-li vytvorit nové sklicko pro pfipad, ktery jste pravé vytvofili, kliknéte na New slide (Nové sklicko)
(poloZka 2).
Tim se otevfe dialogové okno Add slide (Pfidat sklicko).

6 Nové sklicko v softwaru pro fyzické sklicko vybrané v pravém podokné vytvofte obvyklym zpisobem (viz
6.5.2 Vytvoreni sklicka).

Po pfidani se nové sklicko zobrazi ve prostfednim podokné dialogového okna (tj. zatimco novy pfipad zistane
vybrany v seznamu pfipadu vlevo).

7 Chcete-li zajistit, aby byl v pravém podokné stale vybran spravny obrazek Stitku, kliknéte na moznost Insert
(VloZit) tak, aby odpovidala novému skli¢ku ve v prostfednim podokné.

Sklicko bude z prostiedniho podokna odebrano a obrazek Stitku v pravém podokné bude nahrazen, aby
zobrazoval systémoveé informace pro sklicko, protoze byl zadan pro nové sklicko, které jste prave vytvofili.

Pokud jste sklicka spérovali nespravné, mizete tento krok vratit zpét vybérem sklicka v pravém podokné a
kliknutim na Remove (Odebrat).

8 Sklicko Ize nyni zpracovat obvyklym zplsobem.

Opakujte postup vytvafeni novych pfipadd a sklicek pro zbyvajici sklicka v zésobniku sklicek.
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6.8.2  Moznosti identifikace vlozeného sklicka

Nastaveni v klientovi spravy m(zZe povolovat nebo vynucovat rizné pracovni postupy identifikace sklicka selektivnim
povolenim nebo zakdzanim mozZnosti v dialogovém okné Slide identification (Identifikace sklicka).

6.8.2.1 Omezeni nebo zakazani vytvareni improvizovanych pfipadd a sklicek

Ve vychozim nastaveni systém BOND umozfuje nacitat sklicka, ktera nebyla vytvofena softwarem BOND (nebo
importovand z LIS), a vytvéret pfipady a sklicka v softwaru poté, co byla sklitka zobrazena, pomoci dialogového okna
Slide identification (Identifikace sklicka). Volitelné mizete systém nastavit tak, aby zakdzal vytvafeni novych pfipadi
timto zpdsobem (ale stale umoZrioval vytvareni novych sklicek pro stévajici pfipady), nebo Uplné zakdzat vytvareni
sklicek (a pripad() po nadteni sklicek. V zavislosti na nastaveni jsou tladitka New case (Novy pfipad) nebo obé tladitka
New case (Novy pfipad) i New slide (Nové sklicko) v dialogovém okné Slide identification (Identifikace sklicka)
zakdzdna (viz Obrazek 6-8).

Na obrazovce Settings (Nastaveni) omezte improvizované vytvéreni pfipadu a sklicka (viz 10.5.2 Case and Slide
Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)).

6.8.2.2  Externi Stitky sklicek

Systém BOND miizete nebo nemusite nastavit tak, aby bylo vyZzadovano, Ze systém BOND vSechna sklicka jesté
pfedtim, nez je bude mozné zpracovat, potiskne. Pro sklicka LIS a sklicka jiného typu nez LIS existuji zvlastni
nastaveni.

Pro sklicka jiného typu nez LIS vyZzaduje vychozi nastaveni tisku pomoci systému BOND. To znamend, ze fyzicka
sklicka bez $titk( vytisténych pomoci systému BOND nebudou automaticky pfifazovana ke sklikm, kterd pro né byla
v softwaru vytvorena (i kdyZ jsou ID totoZnd). Sklicka navic neni mozné parovat ruéné pomoci dialogového okna Slide
identification (Identifikace sklitka), protoZe se zde zobrazuji pouze sklicka, kterd byla potisténa pomoci systému
BOND. V dlsledku toho musi laboratofe bez integrace LIS BOND, které popisuji Stitky ru¢né nebo je tisknou na zafizeni
treti strany, tuto volbu vypnout. Diky tomu jsou vSechna skliCka vytvofena v systému k dispozici pro porovnavani se
sklicky vlozenymi do modulu zpracovani bez ohledu na to, zda systém BOND Stitky vytiskl, nebo ne.

Chcete-li povolit moznost zpracovani sklicek, ktera nemaji Stitky vytiSténé pomoci systému BOND, zruSte vybér
moznosti Force printing BOND (Vynutit tisk BOND) na obrazovce Settings (Nastaveni) klienta sprévy (viz 10.5.2 Case
and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)). (Neni nutné rusit vybér volby Force printing BOND (Vynutit tisk
BOND), jen aby bylo moZné vytvofit improvizovany pfipad a vytvoreni sklicka - viz 6.8.2.1 Omezeni nebo zakéazani
vytvdfeni improvizovanych pfipadd a sklicek.)

@ Sklicka vytvofena pfed zruSenim vybéru volby Force printing in BOND (Vynutit tisk BOND) nebudou
dostupna ke zpracovani, dokud nebudou vytistény jejich Stitky, ackoli sklicka vytvorena po zruSeni

vybéru této moznosti nebudou muset mit vytisténé Stitky.
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Pro sklicka LIS nevyzaduje vychozi nastaveni tisk pomoci systému BOND. To znameng, Ze sklicka se Stitky
vytisténymi pomoci LIS mohou byt automaticky pfifazena ke skligkdm v softwaru BOND (importovanym z LIS).
Pfipadné plati, Ze pokud neni moZné provést automatické parovani (pokud je napfiklad popisek sklitka rozmazany),
mUZete snimky spérovat ruéné pomoci dialogového okna Slide identification (Identifikace sklicka). Pokud v§ak vas
pracovni postup obsahuje sklicka vytvorena v systému LIS, ale vy chcete vynutit, aby Stitky byly vytistény pomoci
systému BOND, zapnéte tuto volbu (vyberte Force LIS printing BOND (Vynutit tisk LIS BOND) na obrazovce LIS klienta
spravy - viz 10.2 LIS).

6.9 Kompatibilita sklicek

‘ Tato Cdst se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Aby byly kroky v kazdém cyklu synchronizovany zplsobem, ktery zaruci optimalni vysledky pro vSechna sklicka v

zasobniku, je kontrolovana kompatibilita sklicek. Provadi ji software BOND pfi vkladani zésobnik( sklicek.
Nekompatibilni sklicka jsou zobrazena na obrazovce System status (Stav systému). Pfed zahdjenim cyklu musite
odstranit nebo vymeénit nekompatibilni sklicka (viz 5.1.4.4 Oprava nekompatibilniho nastavenf sklicka).

Aby byla rutinni sklicka kompatibilni, musi byt spinény tyto podminky:
e musi mit stejny objem davkovani;

» musi byt vSechna urCena bud k jednoduchému barveni, nebo k paralelnimu mnohondsobnému barveni, nebo
k sekvencnimu mnohonédsobnému barveni;

 mit stejné UPI, pokud bylo specificky vybrano béhem procesu pridani sklicka;
e musi pouzivat stejny pripravny protokol;
* pouzivat stejny protokol barvenf; a

» musi pouzivat kompatibilni protokoly predupravy a/nebo protokoly denaturace a hybridizace ISH.

Pravidla pro kompatibilitu protokolu jsou uvedena v ¢asti 6.9.1 Kompatibilita protokolu.

Sestavy nastaveni sklicek (6.7 Souhrnnd sestava nastaveni sklicka ) poskytuji pomoc pfi zajistovéni vkladéni
kompatibilnich sklicek do kazdého zasobniku.

6.9.1  Kompatibilita protokolu

Protokoly barveni a pfipravy maji pfisna omezeni kompatibility, zatimco v protokolech pro tepelnou a enzymatickou
pfipravu a v protokolech hybridizace a denaturace ISH existuji urcité rozdily. Kompatibilita pro tyto protokoly zavisi na
typu modulu zpracovani (BOND-II nebo BOND-MAX), poctu a trvani krok( protokolu a stavi modul(l zpracovani
béhem téchto krokd. Tyto protokoly jsou kompatibilni, pokud jsou vechny tyto faktory stejné, nebo se lisi zplsobem,
ktery Ize pfizplsobit, aniz by to ovlivnilo kvalitu barven.

Pravidla kompatibility pro vSechny typy protokold jsou uvedena niZe.
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6.9.1.1  Protokoly barveni

Pro kazdé sklicko musi byt pouZit stejny protokol barveni. V pfipadé cykld sekvenéniho dvojitého barveni musi byt
pouzity dva stejné protokoly barveni ve stejném poradi.

Sklicka IHC a ISH se v cyklech s jednoduchym barvenim nesmi michat, ale mohou se kombinovat pfi sekvencnim
mnohondsobném barveni.

6.9.1.2 Protokoly pripravy
Protokoly odparafinovani a zahfani a roztaveni parafinu

» ProvSechna sklicka v zasobniku se musi pouzivat stejny protokol a

» sklicka s protokolem pfipravy nelze kombinovat se sklicky bez protokolu pripravy.

6.9.1.3  Protokoly predupravy

Spolecny cyklus Ize pouzivat u sklicek jen s tepelnym odmaskovavanim, sklicek s odmaskovavanim pomoci enzymd,
sklicek s odmaskovavanim pomoci tepla i enzymi a sklicek bez jakéhokoli odmaskovavani epitopd. Sklicka, u kterych
se aktualni pfeduprava neprovadi, jsou hydratovana, zatimco protokol béZi na ostatnich sklickach (tepelné provédéné
odmaskovavani vzdy pfedchazi odmaskovéavéni pomoci enzyma).

Podobné jsou kompatibilni vS8echny kombinace sklicek s a bez denaturace a hybridizace ISH.

Nasledujici oddily uvadéji podminky pro kompatibilitu protokol( predipravy s protokoly stejného typu predipravy.

Tepelna preduprava
1 Protokoly tepelné predupravy jsou kompatibilni, pokud maji:
« stejny pocet krokl a
« stejné inkubacni doby pro kazdy krok, s vyjimkou krokd zahfivani.

U soubéZnych krok zahfivani se pro vSechna sklitka pouZije nejdelsi doba trvani nastavena pro tento
krok. Sklicka s kratsi dobou trvani se budou ohfivat jen po dobu, ktera je pro né nastavena, a po jejim
uplynuti se vypne napdjeni posuvného ohfivace.

2 Protokoly vyuzivajici roztoky epitope retrieval solutions 1 a 2 Ize v jednotlivych cyklech kombinovat.

3 Sklicka pouzivajici tepelnou predupravu mohou byt spousténa v cyklu v zasobnicich se sklicky, ktera
nepouzivaji tepelnou predupravu — sklicka, u kterych se preduprava neprovadi, jsou hydratovana roztokem pro
odmaskovani epitop( pfi okolni teploté, zatimco se ostatni sklitka zpracovavaji.
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Enzymaticka priprava
1 Protokoly enzymatické pfipravy jsou kompatibilni, pokud maji:
« stejny pocet kroki a
* stejné inkubacni doby pro kazdy krok,
2 az2typy enzymd, které Ize pouzit v daném cyklu.

3 Sklicka pouzivajici enzymatickou pripravu mohou byt spousténa v cyklu v zasobnicich se sklicky, u kterych se
enzymaticka pfiprava nepouziva — sklicka, ktera nepodléhaji preduprave, jsou hydratovana pfi okolni teploté,
zatimco se ostatni sklicka zpracovavaji.

6.9.1.4 Denaturace ISH

Protokoly denaturace jsou kompatibilni, pokud maji stejné inkubacni doby. Teploty inkubace se mohou liSit.

6.9.1.5 ISH hybridizace

Protokoly hybridizace jsou kompatibilni, pokud maji stejné inkubacni doby. Teploty inkubace se mohou lisit.
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Protokoly (v fidicim systému

BOND)

Protokoly v softwaru BOND jsou série krok( provadénych k barveni vzorkd tkané.

Systém BOND je dodavan se sadou preddefinovanych protokol( Leica Biosystems, které nelze upravovat ani mazat.
Preddefinované protokoly byly ovéfeny spole¢nosti Leica Biosystems. MiZete si vSak vytvofit pfizplisobené protokoly
zkopirovanim a Upravou existujicich pfeddefinovanych protokold.

VAROVANI: Vechny prizptisobené protokoly musi byt ovéfeny v souladu s postupy a pozadavky
mistni laboratofe. MoZnost vytvofit a uloZit protokol neznamena, Ze je pro zamysleny tkol vhodny.

Tato kapitola ma nasledujici oddily:

» 7.1 Typy protokold

e 7.2 Obrazovka nastaveni protokolu

7.3 Viytvoreni novych protokol(

7.4 Upravy uzivatelskych protokol

7.5 Sestavy protokol(

7.6 Preddefinované protokoly
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7.1 Typy protokolu

VSechny protokoly v systému BOND maji ,typ” podle specifickych funkci, které maji provadét. Napfiklad predbarvovaci
protokoly HIER jsou jednoho typu a IHC protokoly pro sekvenéni mnohonasobné barvenijsou jiného typu.

 Typ protokolu nelze zménit.

 Chcete-li vytvorit novy protokol, musite zkopirovat existujici protokol typu, kterym ma novy protokol byt. Kroky
protokolu pak mlZete podle potfeby upravit.

Typicky se v jakémkoli cyklu zpracovani provadi nékolik protokoll rGznych typ(, aby se pfipravila sklicka, aplikovaly se
markery a poté se aplikoval chromogen. Tyto sekvence a protokoly, které pouzivaji, obvykle vyzaduji modifikaci pro
mnohondsobné barveni.

e 7.1.1 Rezimy barveni

e 7.1.2 Sekvence protokolu

7.1.1  Rezimy barveni

Systém BOND ma tfi rezimy barvenf:
« Jednoduché - aplikace jednoho markeru a chromogenu na jedno sklicko.

« Paralelni mnohonasobné - aplikace dvou rliznych marker( a chromogend na jedno sklicko. Markery jsou
smichané dohromady v ,koktejlu” a aplikovany s jednim protokolem barveni.

« Sekvenéni mnohonasobné - aplikace dvou rliznych marker( a chromogend na jedno sklicko. Markery se
aplikuji jeden po druhém v samostatnych protokolech barveni.

Kazdy protokol barveni obsahuje ,zplisob barveni”, ktery oznacuje jeho roli s ohledem na mnohondsobné nebo
jednoduché barveni.

Jednoduché barveni ma pouze jednu metodu barveni - ,Jednoduché”.
Paralelni mnohonasobné barveni ma pouze jednu metodu barveni - ,Paralelni mnohonasobné”.

Preddefinované protokoly sekvenéniho mnohondsobného barveni maji metodu barveni ,jednoduché’, kterou nelze
zménit. Mate ale moznost zkopirovat tyto pfeddefinované protokoly a upravit metodu barveni tak, aby vyhovovala
vasim pozadavkdm.

Sekvencni mnohondsobné barveni ma nasledujici metody barveni:
 Prvni - pouziva se jako prvni protokol v sekven¢nim mnohonasobném barveni.
» KoneCné - pouziva se jako posledni protokol v sekvenénim mnohondsobném barveni.

Protokol vytvofeny uzivatelem Ize napfiklad nakonfigurovat pro pouziti jako jednoduchy protokol nebo ho Ize také
nakonfigurovat pro pouziti jako pfedbézny protokol anebo kone¢ny protokol. Zkontrolujte cely protokol, abyste se
ujistili, Ze v8echny kroky jsou vhodné pro v§echny metody barveni (napfiklad jednoduchy protokol ma kontrastni
barveni, které neni nutné pro pfedbézné protokoly).
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Typy protokol(l a metody barvenijsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Barveni IHC barveni - Jednoduché Protokol pro detekci jedné protilatky pro
jednoduché barveni jednoduché barveni
IHC barveni - sekvencni  Jednoduché Protokol pro detekci jedné protilatky pro
mnohondsobné barveni jednoduché barveni
Predbézné Protokol pro detekci prvni protilatky
v sekvencnim mnohondsobném barveni
KonecCné Protokol pro detekci posledni protilatky
v sekvencnim mnohondsobném barveni
IHC barveni Paralelni Protokol pro detekci koktejlu protilatek
paraleln mnohonasobné v paralelnim mnohonasobném barveni
aralelni

mnohondasobné barveni

ISH detekce - Jednoduché Protokol pro detekci jedné sondy pro
jednoduché jednoduché barveni
ISH detekce - sekvencni  Jednoduché Protokol pro detekci jedné sondy pro
mnohonasobné barveni jednoduché barveni
Predbézné Protokol pro detekci prvni sondy
v sekvencnim mnohonasobném barveni
KonecCné Protokol pro detekci posledni sondy
v sekvencnim mnohondsobném barveni
ISH detekce Paralelni Protokol pro detekci koktejlu sond
. mnohondsobné v paralelnim mnohondsobném barveni
Paralelni , (v soutasné dobé v této kategorii nejsou
mnohonasobné barveni 74dné protokoly)
Predbarveni Pfiprava Neni k dispozici Odparafinujte nebo zahrejte sklicko (pro
pfilnavost tkané) a poté tkdn odparafinujte
Tepelna preduprava Neni k dispozici Odmaskovani epitopl pomoci tepla
Enzymaticka pfiprava Neni k dispozici Odmaskovani epitopl pomoci enzymd
Denaturace ISH Neni k dispozici Denaturacni protokoly pro DNA ISH
ISH hybridizace Neni k dispozici Hybridizacni protokoly pro ISH
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7.1.2  Sekvence protokolu

Obvykle se na kazdé sklicko aplikuje sekvence protokol( riiznych typd. Jedna se o vybér protokoll pfipravy,
odmaskovani epitopu, denaturace, hybridizace a barveni podle vhodnosti pro tkanové, markerové a obecné
laboratorni postupy. Tyto sekvence Ize nastavit pro kazdé sklitko samostatné pfi vytvafeni sklicka (viz 6.5.2 Vytvoreni
sklicka), nicméné software BOND také umozZriuje nastavit vychozi protokoly pro urychleni tvorby skli¢ek, pokud nejsou
vyzadovany specialni protokoly:

« vychozi protokol pro pfipravu (napf. *odparafinovéni) je v klientovi spravy nastaven pro cely systém BOND (viz
10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka));

« vychozi hodnoty pro vSechny ostatni typy protokold jsou nastaveny pro kazdy marker z obrazovky Reagent
Setup (Nastaveni reagencie) (viz 8.2.1 Pridani nebo Uprava reagencie).

Nastavte vhodné vychozi protokoly tak, aby byla minimalizovana doba stravena pripravou jednotlivych sklicek. V
pfipadé potieby mizete pfi vytvareni sklicek zmeénit protokoly pro jednotliva sklicka.

Poradi, ve kterém jsou protokoly sekvence spoustény, je automaticky nastaveno softwarem BOND a je uvedeno v
nasledujici tabulce. Davkovani a odebirani sond neni soucasti zadného protokolu — k tomu také dochazi automaticky.

Poradi Protokol (nebo sonda) Komentar

1 Priprava Oba  Volitelné palubni odstranéni parafinu pfi pfipravé na
chemii.
2 HIER Oba  Pro vétsinu sklicek je spustén protokol HIER nebo
(tepelné indukované odmaskovani EIER — obCas oba, nebo zadny.
epitopu)
3 EIER Oba
(enzymaticky indukované ziskani
epitopu)
4 Aplikace sondy ISH  Nenivoleno uzivatelem, systém BOND zde
automaticky zahrnuje prislusny protokol.
5 Denaturace ISH  Denaturacni protokol pro sondy DNA.
Sondy DNA by mély vzdy pouzivat denaturaci.
6 Hybridizace ISH  Pozadovany protokol hybridizace pro ISH nebo
Zadny.
7 Odebrani sondy ISH  Nenivoleno uzivatelem, systém BOND zde
automaticky zahrnuje pfislusny protokol.
8 Barveni Oba  PoZadovany protokol pro aplikaci chromogenu a

souvisejicich reagencii. V tomto protokolu jsou
davkovany primarni IHC.
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Protokoly vybrané pro protokolové sekvence mohou byt pfeddefinovany, nebo mlZete vytvofit pfizplisobené protokoly
a vybrat je (viz Kapitola 7.3: Vytvofeni novych protokold).

7.1.2.1  Protokoly a sekvence protokoll pro sekvencni mnohonasobné barveni

Sekvencéni mnohondasobnd barveni v podstaté provadeji dvé sekvence protokolu barveni, a to jednu po druhé. Miize se
jednat o libovolnou kombinaci protokol(l IHC anebo ISH. Prvni marker obvykle, ale ne ve vSech pfipadech, pouZiva
systém BOND Polymer Refine Detection s DAB chromogenem a druhy marker pouziva systém BOND Polymer Refine
Red Detection s chromogenem Fast Red.

Nekteré protokoly v sekvenci aplikujici druhy marker mohou byt ¢asto pfeskoceny, nebo pokud maji byt zahrnuty, by
mély byt upraveny. Kroky v protokolech barveni pro prvni a druhy marker by mély byt také typicky modifikovany
(protokoly nutné potfebuji modifikaci, aby mély nastavenu odpovidajici metodu barveni - viz 7.1.1 Rezimy barveni).
NiZe jsou uvedena néktera doporuceni pro modifikace protokolu a sekvencni protokoly pro sekvenéni mnohonasobné
barveni. Ve vSech pfipadech byste méli provést vlastni testy k ovéfeni vysledkd.

« Protokoly pfipravy (napf. odparafinovani) Ize spustit v sekvenci pouze pro prvni marker - software
neumoznuje vybér protokolu pripravy pro druhou sekvenci protokolu barven.

» Odmaskovani epitopl miZe byt vyZadovéno pouze jednou, pfed aplikaci prvniho markeru. Pokud je
vyzadovano dal$i odmaskovani pro druhy marker, mlize byt adekvatni kratsi doba trvani nebo nizsi teplota.

» Pokud se provadi mnohonasobné barveni dvéma sondami, denaturace je Casto nutna pouze jednou, pred
aplikaci prvniho markeru. Pokud je poZadovana dal$i denaturace pro druhy marker, obvykle vyzaduje kratsi
dobu trvani.

« U protokolG barveni je obecné lepSich vysledk( dosaZeno, pokud je segment kontrastniho barveni (napf.
hematoxylin) odstranén z konce prvniho protokolu. Bude uchovén pro druhy protokol.
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/.2 QObrazovka nastaveni protokolu

Protacol setup

Chcete-li pracovat s protokoly, kliknéte na ikonu Protocol setup (Nastaveni protokolu) ¥ K panelu funkci.

Obrdzek 7-1: Obrazovka Protocol setup (Nastaveni protokolu)

D) Protocol setup
sl *IHC Protacol F IHC staining BOND Polymer DAB System for IHC Leica 812712020 v
-c . “IHC Protocol G IHC staining Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 8127/2020 v
m *IHC Protocol H IHC staining Bond Oracle IHC System protocol Leica 8/27/2020 4
, “IHC Protocol J IHC staining BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 8127/2020 v
sy
-c [ ] *IHC Pratocol K IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
S “IHC Protocol K - 50 Test IHC staining ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 8127/2020 v
“ *IHC Protocol @ IHC staining BOND Polymer DAB System with altered Px on [HC Leica 8/27/2020 L4
‘I;- *FISH Protocol A ISH detection FISH System protocol - 30 Test Leica 8127/2020 v
-c “FISH Protocol C ISH detection FISH wash protocol Leica 8127/2020 L4
m *FISH Protocol D ISH detection FISH wash protocol (DS9636 and D39604) Leica 8127/2020 v
s “ISH Protocol A ISH detection BOND Polymer RNA ISH Protocol Leica 812712020 v
'c - *“ISH Protocol B ISH detection BOND Polymer DNA ISH Pratocol Leica 8/27/2020 4
TH_B3
ale
-
sle
oy Protocol group: Protocol type: Staining method Protocol origin: Preferred status:
) Staining B ~ B~ B ~ B e B

Obrazovka Protocol setup (Nastaveni protokolu) obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny jednotlivé protokoly spolu s
nékterymi zakladnimi informacemi. Pfeddefinované protokoly maji jako prvni znak v nazvu a ve zkraceném nazvu
hvézdicku (*).

Z této tabulky miiZzete vybrat protokol pro operace, jako je kopirovani, Upravy a generovani sestav. Tyto operace jsou
pfistupné pomoci tlacitek nad tabulkou, nebo v nabidce po klepnuti pravym tlacitkem.

Filtry pod tabulkou umoZznuji nastavit typ protokolu, ktery se ma zobrazit. Mizete si vybrat mezi protokoly barveni a
predbarveni a dale je upfesnit tak, aby se zobrazovaly konkrétni typy protokold (viz 7.7 Typy protokold). Dale miizete
filtrovat zpdsob barveni, plvod protokolu a preferovany stav.
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Informace v seznamu protokold jsou popsany nize:

Nazev Cely nazev protokolu
protokolu

Typ protokolu  Popisuje funkci protokolu
Popis Popisuje funkci a aplikaci protokolu

Upravil/a Informace, kdo protokol vytvoril nebo
naposledy upravil

Datum Upravy  Datum, kdy byl protokol vytvofen nebo
naposledy zménén

Pref. Zobrazuje preferovany stav protokolu
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Preddefinované (Leica Biosystems) protokoly vzdy
zacinaji hvézdickou (*)

Viz 7.1 Typy protokol(

Spole¢nost Leica oznacuje preddefinovany protokol
Leica Biosystems

Zaskrtnuto - jedna se o upfednostrovany protokol,
ktery je k dispozici pro vybér v dialogovych oknech
Add Reagent (Pfidat reagencii) a Add Slide (Pfidat
sklicko).

Nezaskrtnuto - nejedna se o upfednostnovany
protokol, ktery neni k dispozici pro vybér

v dialogovych oknech Add Reagent (Pfidat
reagencii) a Add Slide (Pfidat sklicko).
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/.21 Podrobnosti protokolu

Chcete-li otevfit protokol uvedeny v seznamu na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu), abyste si jej mohli
prohlédnout nebo jej upravit, na dany protokol dvakrat kliknéte (pfipadné jej zvyraznéte a pak kliknéte na Open
(Otevfit)). Software zobrazi okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) s podrobnostmi protokolu.

Pro pfeddefinované protokoly Leica Biosystems Ize upravovat pouze preferované nastaveni, ale pro uZivatelské
protokoly Ize ménit i jind nastaveni.

Obrdzek 7-2: Okno Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu) pro uzivatelsky protokol

Edit protocol properties
Name IHC Protocel F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB System for IHC
Staining methad «  single Preliminary Final « Prefered
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining

Preferred detection system: BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
[t | ok |~ Rosgen | Sopplor | i | Tomparre | b |

1 *MARKER Leica Microsystems 28 15:00

4 *Post Primary Leica Microsystems v 800

7 “Peroxide Block Leica Microsystems v 3:00

10 *Polymer Leica Microsystems v 800

14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems ' 500

15 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 5:00

18 “BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems ' 400

Show wash steps. Insert segment | Duplicate | Delete segment

Dialogové okno zobrazi kartu pro kazdy typ modulu zpracovéani (BOND-MAX, BOND-IIl a BOND-PRIME). Pokud nejsou
uvedeny do provozu zadné moduly zpracovani, zobrazi se pouze BOND-MAX a BOND-III. Pro zobrazeni karty musite
uvést do provozu alespon jeden modul zpracovani BOND-PRIME.

K dispozici je také tlacitko Import protocol (Importovat protokol), které se objevi pfi vytvareni nového protokolu nebo
pfi Upravé uzivatelského protokolu. Dal§i informace naleznete v ¢dsti 7.4.4 Vice typl modull zpracovani a verzi
protokol(.

Pro zobrazeni vech krok( protokolu (véetné krok( myti) vyberte moZnost Show wash steps (Zobrazit kroky myti).
Chcete-li skryt krok myti, zruste vybeér.

Okno Edit protocol properties (Upravit viastnosti protokolu) zobrazi nasledujici informace o protokolu.

Nazev Cely ndzev protokolu.

Zkraceny nazev Zkraceny nazev protokolu, pouzivany napfiklad na Stitcich sklicek.
Popis Strucné prohlaseni popisuijici protokol.

Metoda barveni (viz nize)

Typ protokolu Typ oznacuje funkci protokolu a urcuje pfipustné kroky a reagencie.
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Uprednostriovany Upfednostrovany detekéni systém pro tento protokol.

detekeni system To neplati pro protokoly predbarven.

Tabulka pod informacemi o protokolu v tomto okné uvadi jednotlivé kroky protokolu a jejich vlastnosti (viz Obrazek
7-2). V této tabulce jsou upravitelné kroky v uzivatelskych protokolech (viz 7.4 Upravy uzivatelskych protokol).

V tabulce jsou uvedeny nasledujici podrobnosti:

T . S

Krok ¢. Poradi, ve kterém budou provedeny kroky protokolu.

Myti Zaskrtnuto, pokud se jedna o krok myti.

Reagencie Reagencie pouzita v kroku.

Dodavatel Dodavatel reagencie. Nelze upravovat.

Okolnf Zaskrtnuto, pokud je krok provadén pfi pokojové teploté.

Teplota Zvolend teplota sklicka, pokud se nejedna o okolni (pouze protokoly pfedbarveni).
Ink. (min) Minimalni doba, po kterou ziistane reagencie na sklicku.

Metoda barveni

Protokoly barveni obsahuji ¢ast s ndzvem ,zplsob barveni”. Protokoly jednoduchého a sekvenéniho mnohondsobného
barveni maji nasledujici moznosti:

 Jednoduché - protokol je pro jediné barveni
 Predbézné - prvni protokol sekven¢niho mnohonasobného barveni
» Konecné - posledni protokol sekvencniho mnohonasobného barveni

Protokoly paralelniho mnohondsobného barveni maji pouze jednu moznost barveni: Parallel multiples (Paralelni
mnohondsobné).

Viz 7.1.1 Rezimy barveni, kde naleznete dalsi pojednani o metodach barveni.

Preferovany stav

V dialogovych oknech Add Reagent (Pfidat reagencii) a Add Slide (Pfidat skli¢ko) Ize zvolit pouze preferované
protokoly. Protokoly, které hodlate pouzit, by proto mély oznaceny za preferované. Chcete-li to provést, zaskrtnéte
policko Preferred (Preferované) - preferenci zrusite zrusenim zaskrtnuti.
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7.3 Vytvoreni novych protokold

Nové protokoly mizZete vytvaret kopirovanim existujicich protokol( uzivatele nebo Leica Biosystems. Pfi kopirovani
protokolu z(istava typ protokolu fixni a nelze jej pozdéji zménit. Pokud tedy chcete vytvorit novy protokol IHC, musite
zkopirovat existujici protokol IHC; pro protokol HIER zkopirujte existujici protokol HIER atd.

Chcete-li zkopirovat protokol, vyberte jej ze seznamu na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu) a potom
kliknéte na tlacitko Copy (Kopirovat). Kopie vybraného protokolu se nyni objevi v dialogovém okné New protocol
properties (Vlastnosti nového protokolu) pfipravena k Gpravam.

Novy protokol bude vyzadovat jedinecny nazev a zkraceny nazev, ktery musi splfiovat vSechna pravidla uvedena v
¢asti 7.4.3 Pravidla protokolu. Kromé zmény nazvu a zkraceného nazvu protokolu nemusite zadnou jinou ¢ast vaseho
nového protokolu ménit. Jakykoli aspekt protokolu vSak mlZete samoziejmé zménit, jak je popsano v ¢asti

7.4 Upravy uzivatelskych protokold.

Po Upravé BOND-IIl nebo BOND-MAX kliknéte na Save (UloZit). Pokud je protokol v souladu s pravidly, budete poZadani
0 potvrzeni, Zze vytvarite protokol ,na své vlastniriziko". Tato zprava je pfipomenutim, Zze systém Leica Biosystems
nemdZe pfedpovidat kvalitu vysledk( Zadného uZivatelem vytvofeného nebo upraveného protokolu. Jakmile potvrdite,
ze cheete pokracovat, zmény protokolu budou ulozeny.

Informace o BOND-PRIME, viz BOND-PRIME specificka pravidla protokolu.

VSechny protokoly musi byt pred pouzitim ovéfeny vasi laboratofi.
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7.4 Upravy uzivatelskych protokol{

UzZivatelské protokoly (ale nikoli protokoly Leica Biosystems) Ize upravovat v okné Edit protocol properties (Uprava
vlastnosti protokolu). Chcete-li protokol upravit, vyberte jej ze seznamu na obrazovce Protocol setup (Nastavenf
protokolu) a pak klepnéte na Open (Otevfit) (nebo dvakrat poklepejte na protokol). Pfipadné nakonfigurujte novy
protokol zkopirovanim existujiciho protokolu stejného typu, ktery miZete upravit (viz 7.3 Vytvoreni novych protokold).

Do protokolQ barveni Ize pfiddvat a odstrafovat kroky reagencii a Ize zde také nastavovat nové reagencie a inkubaéni
doby. Je také mozné pfidavat nebo odstrariovat dalSi kroky myti.

U protokol( *Zahf4t a roztavit parafin mizete u kroku Zahrati zménit pouze ¢as a teplotu. U ostatnich protokol(
predbarveni (HIER, enzym) Ize zménit teploty a inkubacni doby nékterych krok(. Viz 7.4.3 Pravidla protokolu, kde
naleznete seznam povolenych Uprav.

Vzhledem k tomu, Ze po davkovani nové reagencie musi nasledovat kroky myti, vioZzeni nového kroku reagencie do
barviciho protokolu automaticky pfida ,segment” protokolu, ktery se bude sklddat z kroku reagencie a tfi (BOND-III a
BOND-MAX) nebo dvou nasledujicich krok myti (BOND-PRIME).

Pfi upravach protokolu maji zménéné nebo nové kroky, které obsahuji vsechny pozadované informace, zeleny pruh na
levé strané. Kroky, které vyzaduji dal$i informace, maji Cerveny pruh.

Béhem Upravy mizete zobrazit vSechny kroky protokolu nebo skryt kroky myti pomoci tlacitka Show wash steps
(Zobrazit kroky myti) pod tabulkou.

Moznost vytvorit a ulozit protokol neznamena, ze je pro zamysleny ukol vhodny. Vasi odpovédnosti je
otestovat a oveéfit vSechny protokoly, které vytvofite nebo upravite.

Tato Cast obsahuje nasledujici témata:
o 7.4.1 Upravy krokd protokolu

e 7.4.2 Pridavani a odebirani krok( protokolu

7.4.3 Pravidla protokolu

7.4.4 Vice typl modulll zpracovéni a verzi protokol(

7.4.5 Odstranovani protokol(

7.4.1  Upravy krokd protokolu

Podle pokyn(i nize nakonfigurujte novy protokol v dialogovém okné New protocol properties (Vlastnosti nového
protokolu) nebo upravte stévajici protokol v dialogovém okné Edit protocol properties (Upravit vlastnosti protokolu).
Na zdkladé pokyn( v ¢4sti 7.4.3 Pravidla protokolu se ujistéte, Ze jste vytvofili spravny protokol.

Pfi kazdém uloZeni protokolu se v systému uloZi jeho kopie. Kdyz vytvofite sestavu protokolu (viz 7.5 Sestavy
protokoll), musite vybrat datum, kdy byl protokol aktivni. Chcete-li se vyhnout vicendsobnym, redundantnim verzim
protokolu, ukladejte protokoly az po dokonceni konfigurace.
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1 U novych protokolll zadejte nazev a zkraceny ndzev protokolu.

N w0

Volitelné zadejte i popis protokolu.
Nastavte metodu barveni u protokol(i barveni (viz 7.1.1 Rezimy barveni).

Nastavte stav protokolu na Preferred (Upfednostiiovano) (viz Preferovany stav).

5 U protokold barveni vyberte z rozeviraciho seznamu Preferred detection system (Upfednostiiovany systém
detekce) systém detekce, ktery se bude s protokolem pouZivat.

6 Pridavejte nebo odebirejte kroky protokolu (viz 7.4.2 Pridavani a odebirani krok( protokolu), dokud
nedoséhnete poZadovaného poctu krokd pro protokol.

7 Pro BOND-MAX a BOND-III upravitelné parametry zménte pouze v novych a stavajicich krocich protokolu tak,
ze dvakrat kliknete na parametr, ktery chcete zménit:

a
b

C

Pro BOND-MAX a BOND-IIl v rozeviracim seznamu vyberte reagencii.
Pro BOND-PRIME, viz pravidla v 7.4.2.1 Segmenty reagencil.

Pozndmka: Vyberte *MARKER pro oznaceni kroku, ve kterém je primarni protilatka pouzita v protokolech
IHC. Pro kroky myti Ize pouzit pouze roztok *BOND Wash nebo *deionizovanou vodu.

Nastavte inkubaéni ¢as v minutach a sekundach (mm:ss). Toto je minimalni doba, po kterou musi byt
sklicko pred nasledujicim krokem umisténo. Informace o limitech inkubacni doby naleznete v kroku v
7.4.3 Pravidla protokolu.

Obecné:

» Pro BOND-MAX a BOND-III kroky aplikace reagencii spole¢nost Leica Biosystems obecné
doporucuje inkubacni doby ne delSi nez 30 minut. Pokud jsou vyZadovany delSi doby trvani,
vytvorte duplicitni kroky k davkovani stejné reagencie (viz 7.4.2.2 Kroky duplicitnich reagencii). To
neplati pro protokoly BOND-PRIME.

« Pro kroky aplikace reagencii BOND-PRIME spole¢nost Leica Biosystems obecné doporucuje
inkubacni doby ne delSi nez 20 minut pro kroky predupravy teplem. Minimalni inkubacni doby
naleznete zde: BOND-PRIME specifickd pravidla protokolu.

Pro kroky aplikace reagencii spolecnost Leica Biosystems obecné doporucuje inkubacni doby ne delSi
nez 30 minut. Pokud jsou vyzadovany delSi doby trvani, vytvorte duplicitni kroky k davkovani stejné
reagencie (viz 7.4.2.2 Kroky duplicitnich reagencif).

Pro kroky aplikace reagencii spolecnost Leica Biosystems obecné doporucuje inkubacni doby ne del$i
nez 30 minut.

Nastavte teplotu (pro nékteré kroky v protokolech predbarveni).

Pokud chcete nastavit jinou neZ okolnf teplotu, pak nejprve zruste zaskrtnuti parametru Ambient (Okolni).
Poté vyberte prazdny parametr Temperature (Teplota) a zadejte teplotu ve stupnich Celsia jako celé éislo.
Pokud chcete zménit teplotu na okolni, vyberte a poté zaskrtnéte parametr Ambient (Okolni).

Viz krok v 7.4.3 Pravidla protokolu, kde naleznete pripustné teplotni rozsahy.

Kliknutim na jakykoli dalSi krok potvrdte zménéné parametry.
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7.4.2  Pridavani a odebirani kroku protokolu

V protokolech IHC a ISH uzivatele je mozné priddvat a odebirat kroky, v protokolech predbarveni vSak tato moznost
neexistuje. K pfidavani nebo odebirani krok( pouzivejte tlacitka pod tabulkou kroku protokolu. Tlacitka jsou

kontextoveé citliva a jejich dostupnost a funkce se lisi v zavislosti na vybraném kroku.
Podrobné pokyny naleznete v nasledujicich castech:

e 7.4.2.1 Segmenty reagencif

e 7.4.2.2 Kroky duplicitnich reagencii

o 7.4.2.3 Kroky myti

7.4.2.1  Segmenty reagencii

Abyste pfidali novy segment reagencie (krok reagencie a tfi povinné kroky myti (BOND-IIl a BOND-MAX) nebo dva
povinné kroky myti (BOND-PRIME)):

1 Vyberte reagencii a kliknéte na Insert segment (VloZit segment). Novy segment je vioZen nad tuto reagencii.

‘ Pokud vyberete posledni reagencii, m{Zete zvolit vioZzeni nového segmentu pod reagencii.

New protocol properties
Name: IHC Protocol F - 1
Abbreviated name: IHC F1
Description BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method ' Single Preliminary Final «  Prefemred
BOND-MAX BOND-Il  BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system Bond Polymer Refine Detection - @
I S N ey e
1 *Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
Show wash steps. Insert segment || Duplicate | Delete segment
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V seznamu se objevi novy segment (s kroky reagencii a

myti). Kroky myti maji zelené pruhy oznacujici zménu

oproti ulozenému protokolu. Zpocatku ma krok reagencie ¢erveny pruh, coz znamena, Ze pro krok musite

vybrat reagencii.

Name: IHC Protocol F - 1

Abbreviated name: IHC F1

Description BOND Polymer DAB system for IHC

New protocol properties

Staining method v single Preliminary Final «| Preferred
BOND-MAX | BONDAI  BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Prefarred detection system: Bond Polymer Refine Detection B @
1 *Peroxide Block Leica Microsystems. v 500
2 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
I 5 “MARKER Leica Microsystems 10:00
I 6 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
I 7 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
¥ Show wash steps Insert segment | Duplicate | Delete segment

2 Klepnéte na prazdny parametr Reagent (Reagencie) a z

rozeviraciho seznamu vyberte pozadovanou reagencii.

Podle potreby upravte dalSi parametry nové reagencie a kroky myti.

3 Kliknéte na Save (UloZit).

Zobrazi se potvrzovaci dialogoveé okno.

Caution:

Leica Biosystems.

Do you want to continue?

Save protocol

The protocol you are saving has not been validated by

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

4 Kliknéte na Yes (Ano).

Chcete-li segment odstranit, vyberte reagencii a kliknéte na Delete segment (Odstranit segment). Chcete-li odstranit

segment s duplikovanou reagencii, odstrarite nejprve duplikat.

Nejlepsich vysledkl barveni dosdhnete s BOND-PRIME:
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» NEODSTRANUJTE chromogenovy segment
» NEMENTE NAZEV segmentu reagencie
« NERADTE peroxidovy bloku za polymer.

7.4.2.2  Kroky duplicitnich reagencii

Duplicitni krok je takovy, kdy po sobé nésledu;ji dvé nebo vice totoznych reagencii bez promyvacich krok( mezi nimi.

1 Ze seznamu krokU vyberte krok reagencie, ktery chcete duplikovat.

Kliknéte na Duplicate (Duplikovat).

Name IHC Protocol F - 2
Abbreviated name: IHC F2
Description: BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method: + Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection -

a P TR P [P R — -

+  Show wash steps

Edit protocol properties

:

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00
3 3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
5 "MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems o 0:00

+ | Preferred

Import protocol Protocol type: IHC staining

&

o.nn

Insert segment | Duplicatell Delete segment
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2 Nad aktualni krok se prida novy krok se stejnymi parametry, jaké ma aktudlni krok.

Novy krok bude mit zeleny pruh oznacujici zménu oproti ulozenému protokolu.

Name: IHC Protocol F - 2

Abbreviated name: IHC F2

Description BOND Polymer DAB system for IHC

Staining method: + | Single Preliminary Final +' | Preferred
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: |HC staining

Preferred detection system:

1

Edit protocol properties

Bond Polymer Refine Detection ﬂ Q

a

*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00

2 o *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 o *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

| I 5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00

T *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00

8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00

+  Show wash steps

n.nn -

- B P PP R TR ¥ .

.

Insert segment | Duplicate | Delete duplicate

3V pfipadé potieby upravte inkubacni dobu pro novy krok.

@ Pokud typ reagencie duplikovaného kroku zménite, zméni se také vSechny ostatni kroky
reagencie v daném poradi - duplicitni kroky musi pouzivat stejnou reagencii.
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4 Kliknéte na Save (UloZit).

Zobrazi se potvrzovaci okno.

Save protocol

Caution:

The protocol you are saving has not been validated by
Leica Biosystems.

If you have multiple types of BOND processing modules it
is your responsibility to ensure that each version of the
protocol provides equivalent staining performance.

Do you want to continue?

5 Kliknéte na Yes (Ano).

Chcete-li duplikovany krok odstranit, vyberte jej a kliknéte na Delete duplicate (Odstranit duplikat).

7.4.2.3  Kroky myti

Pridani krok myti mdze zménit vlastnosti fluidiky sklicek a vést ke Spatnému zabarveni. Pfed diagnostickym pouZitim
vzdy nové nebo upravené protokoly ovérte.

Doporucuje se umistit krok omyti deionizovanou vodou pred a po kroku chromogenu anebo hematoxylinu.

seznamu krokd.

‘ Pokud nevidite kroky myti, klepnéte na tlac¢itko Show wash steps (Zobrazit kroky myti) pod oblasti
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Chcete-li vlozit dalSi krok myti:
1 Ze seznamu krokd vyberte existujici krok myti (ISH a IHC protokoly).

2 Kliknéte na Insert wash (VloZit myti).

x
Edit protocol properties
Name: IHC Protocol F - 2
Abbreviated name: IHC F2
Description: BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method: +| Single Preliminary Final + Preferred
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection - g
s —s—
*Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
8 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . B [T T, . Aan 2
+ | Show wash steps | |

Pro ISH a IHC protokoly je pridan novy krok myti na konec aktualni sekvence myti.

Novy krok myti ma zeleny pruh oznacujici zménu oproti ulozenému protokolu.

x
Edit protocol properties
Name: IHC Protocol F - 2
Abbreviated name: IHC F2
Description BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method +  Single Preliminary Final +  Preferred
BOND-MAX BONDII  BOND-PRIME Import protocol Protocol type: IHC staining
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection - g
R e e S ss s ——
*Peroxide Block Leica Microsystems 3 500
2 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems 3 0:00
3 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems 3 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
| I 5 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems s 15:00
7 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
8 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00
o . D SR PP | i Al T, . ann -
+ | Show wash steps Insert wash | | Delete wash

3 Podle potfeby upravte v seznamu krok( parametry kroku myti.
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4 Kliknéte na Save (UloZit).

5 V potvrzovacim okné kliknéte na Yes (Ano).

Chcete-li krok myti odstranit, vyberte jej a kliknéte na Delete wash (Odstranit myti). U ISH a IHC protokold mGZete
odstranit pouze kroky myti, které nasleduji po povinnych krocich v sekvenci myti.

New protocol properties

Name IHC Protocol F
Abbreviated name: IHCF
Description BOND Polymer DAB system for IHC
Staining method + Single Preliminary Final
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME
Preferred detection system: Bond Polymer Refine Detection

*Peroxide Block Leica Microsystems s
2 I *Bond Wash Solution Leica Microsystems s
3 I *Bond Wash Solution Leica Microsystems s
4 < *Bond Wash Solution Leica Microsystems pvs
I 5 ' *Bond Wash Solution Leica Microsystems ,,
6 "MARKER Leica Microsystems v
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v
8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v
a . [ TP | i WM s boen
+  Show wash steps

Import protocol

: _

500

0:00

0:00

0:00

0:00

15:00

« | Preferred

Protocal type: IHC staining

9

Insert wash | | | Delete wash

7.4.3  Pravidla protokolu

Kazdy protokol, ktery vytvofite nebo upravite, musi byt pred ulozenim v souladu s nékterymi zakladnimi pravidly.
Vezméte prosim na védomi, Ze tato pravidla nezarucuji, Ze protokol pfi pouziti poskytne pfijatelné vysledky.

1 Nazev protokolu musi:

a bud jedinecny;

b zaCinat jinym znakem nez mezerou nebo hvézdickou.
2 Zkraceny nazev protokolu musi:

a bud jedinecny,

b zacCinat jinym znakem nez mezerou nebo hvézdickou;

c mit maximalné 8 znaka.

3 VSechny IHC protokoly musi zahrnovat alespon jeden markerovy krok.

4 VSechny protokoly barveni musi obsahovat alespor jednu reagencii z detekéniho systému Leica Biosystems.

5 Kroky reagencie musi nasledovat bud tfi kroky myti (minimalné) (pro BOND-IIl a BOND-MAX nebo dva kroky

myti (minimalné) pro BOND-PRIME), nebo stejné reagencie.
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6 U protokoll barveni musi byt poslednf tfi kroky kroky myti.
7 U protokoll IHC barveni musi byt vS§echny teploty krok{ okolni.

8 U protokoll pfedbarveni musi byt teploty kroku zahfivani v rozmezi hodnot uvedenych v nasledujici tabulce:

Krok protokolu Rozsah teplot (°C)

Zahfivani a odparafinovani, krok zahfivani 35-72
Tepelna preduprava (BOND-IIl a BOND-MAX) 35-100
Tepelna pfedtprava (BOND-PRIME) 35-104
Enzymaticka pfiprava 35-100
Denaturace 70-100
Hybridizace 37-65

9 Inkubacni doby kroku, které musi byt stanoveny v minutdch a sekundach (mm:ss), by mély byt v rozmezich
uvedenych v nasledujici tabulce. Rozmezi nejsou vymahana:

Krok protokolu Inkubacni rozsah (minuty)

Zahrivani a odparafinovani, krok zahfivani 0-60
Pfeduprava teplem (okolni kroky) 0-15
Tepelnd pfeduprava (kroky zahfivani BOND-IIl a BOND-MAX) 5-60
Tepelna pfeduprava (kroky zahfivani BOND-PRIME) 2-20
Enzymaticka pfiprava (krok 1) 0
Enzymaticka pfiprava (enzymatické kroky) 0-15
Denaturace 5-20
Hybridizace 20-950
Protokoly barveni, kroky reagencie 0-60
Protokoly barveni, kroky myti 0-55

10 Prokazdy krok musi byt definovéna reagencie, inkubaéni doba a (pfipadné) teplota.

11 Protokoly jednoduchého barveni a protokoly sekvencniho mnohonasobného barveni mohou mit pouze jednu
smiSenou reagencii (napf. smiSeny DAB) na protokol, kterou musite v protokolu pouzivat maximéalné ve dvou
krocich. Sekvenéni mnohondsobné barveni mlzZe tedy obsahovat dvé smiSené reagencie - jednu v kazdém
protokolu — a az Ctyfi kroky aplikace — dva v kazdém protokolu.

Protokoly paralelniho mnohondsobného barveni mohou zahrnovat dvé smiSené reagencie a kazda smisena
reagencie mdze byt v protokolu pouZita az dvakrat.
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12 VSechny slozky potfebné k pfipravé smiSené reagencie protokolu barveni musi byt ziskany z preferovaného

detekcniho systému.

BOND-PRIME specificka pravidla protokolu

Odmaskovani tepla

Krok v ramci uzivatelem upraveného protokolu HIER BOND-PRIME nesmi prekrocit inkubacni dobu 20 minut. Chcete-li

vytvorit delSi protokol, pouzijte bud existujici protokol HIER, napf. *HIER 40 min s ER2, nebo upravte delsi protokol,

aby se zkratil na pozadovanou inkubacni dobu. Napfiklad pro vytvofeni 25minutového protokolu ER2 HIER:

1 Kopirovat *HIER 30 min s ER2.

New protocol properties

Name: [ *HIER 30 min with ER2 ]
Abbreviated name: [ *H2(30) ]
Description: 30 min Heat Retrieval using ER2
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

)

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. s 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems. 104 10:00

Show wash steps

1
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2 Upravte druhy krok zahfivani z 10 minut na 5 minut a poté kliknéte na Save (UloZit).

New protocol properties

Name: HIER 25 min with ER2
Abbreviated name: H2(25)
Description: | 25 min Heat Retrieval using ER2|
| Preferred
BOND-III BOND-PRIME Import protocol Protocol type: Heat pretreatment

1

*Bond ER Solution 2 Leica Microsystems J 0:00
2 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20-00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 500
Show wash steps
=3

Barveni

Kazdy krok reagencie ma minimalni inkubacni dobu, béhem které je protokol pfijat v modulu zpracovani. Nize uvedena
tabulka zndzornuje minimalni inkubacni dobu pro pfijatelny protokol na BOND-PRIME.

Tabulka 7-1: Minimalni inkuba¢ni doba prijatd na BOND-PRIME pro *IHC F a *IHC J

*IHC Protocol F *IHC Protocol J
Krok Minimalni inkubaéni Krok Minimalni inkubaéni
doba (min) doba (min)

Marker 9:00 Marker 9:00

Post primarni 5:00 Post primarni AP 11:00
Peroxidovy blok Neni k dispozici Polymerni AP 16:00
Polymer 5.00 Smisena RED-PRIME 2:00
Smisend DAB-PRIME 2:00 Smisend RED-PRIME 2:00
Smisena DAB-PRIME 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin Neni k dispozici
BOND-PRIME Hematoxylin 3:00
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Pokud nastavite krok protokolu BOND-PRIME na dobu kratsi, nez je doba uvedena vySe, fidici systém BOND vam
umozni protokol ulozit. Kdyz je vSak sklicko vlozeno do Predvkladaci zasuvky v modulu zpracovani, zobrazi se
nasledujici chybova zprava:

,SkliCko nelze zpracovat. Neplatna definice protokolu. Vyjméte sklicko z Predvkladaci zasuvky a poté zkontrolujte
protokol. Pokud problém pretrvava, kontaktujte zakaznickou podporu (29012)".

Pokud se sklicka aktudlné zpracovavaji v modulech ARC, nechte je pred restartovanim modulu zpracovani dokondit.

7.4.4  Vice typl modull zpracovani a verzi protokold

Pro systémy BOND s moduly zpracovani BOND-III, BOND-MAX a BOND-PRIME m{Ze mit kazdy protokol samostatné
verze pro vSechny tyto tfi typy modulll zpracovani.

Pro pouziti v systémech BOND byly testovany a optimalizovany protokoly Leica Biosystems. Tyto protokoly byly
pfisné otestovany a overeny spolecnosti Leica Biosystems.

Rlzné verze ,stejného” protokolu zohledriuji hardwarové rozdily, jako je:

« rychlejsi chlazeni nastroji BOND-III (kroky protokolu, kde jsou chlazena sklicka, jsou obvykle kratsi ve verzich
protokolu BOND-III neZ odpovidajici kroky ve verzich BOND-MAX).

« nova zakladni technologie modul( aktivni kontroly reagencii (ARC) na BOND-PRIME.
Nekteré rozdily ve verzi protokolu nelze vidét v seznamu krok{l zobrazeném v softwaru, napf. verze protokolu BOND-III

obsahuji skryté instrukce pro roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém, které nejsou pfitomny v modulech
zpracovani BOND-MAX.

VSechny systémy BOND maji jak verzi BOND-IIl a BOND-MAX, tak verzi BOND-PRIME vSech predem definovanych
protokold.

Pokud vSak do systému pridate novy typ modulu zpracovani, musite pro tento novy typ modulu zpracovani vytvorit
novou verzi existujicich uzivatelskych protokoll. To provedete importovanim pfeddefinovanych protokol(i Leica
Biosystems a poté kroky podle potieby zkopirujte nebo upravte (viz 7.4.4.1 Import verze protokolu).

@ Pro BOND-PRIME - pokus vaSe laboratof vyzaduje dalsi Upravu preddefinovanych protokold Leica
Biosystems (napf..*IHC F nebo *IHC J) , musite:

 Importovat/zkopirovat pfeddefinovany protokol do aktualniho protokolu laboratofe. Viz
7.4.4.1 Import verze protokolu.

 Dodrzet minimalni inkubacni doby uvedené zde: Tabulka 7-1 Minimalni inkubacni doba prijata
na BOND-PRIME pro *IHC F a *IHC J.

 Postupujte podle pofadi barveni BOND-PRIME, protoze bylo optimalizovano pro pouziti na
BOND-PRIME. Viz 7.1.2 Sekvence protokolu.
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7.4.4.1 Import verze protokolu

Chcete-li vytvofit verzi protokolu pro novy typ modulu zpracovani, postupujte podle pokyn( nize. Tuto metodu Ize také
pouzit k pfepsani existujicich verzi protokolu, ale po pocatecni konfiguraci by to obvykle nemélo byt nutné.

Protokoly Ize prenést pouze do stejnych typd modull zpracovani, napfiklad BOND-III do BOND-IIl a BOND-PRIME do
BOND-PRIME.

1 Na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu) vyberte uZivatelsky protokol, pro ktery chcete vytvorit
novou Verzi.

2 Kliknéte na Open (Otevfit).
Otevie se okno Edit protocol properties (Uprava vlastnosti protokolu).

3 Kliknéte na Import protocol (Importovat protokol).

4 Otevfe se okno Import protocol (Import protokolu).

5 Vrozeviracim seznamu Processing modules (Moduly zpracovani) vyberte novy typ modulu zpracovani.

Imiport profoco

Procesding modules | | BONDLPRIM -

Seznam protokol( zobrazeny v okné je aktualizovan tak, aby zobrazoval pouze protokoly s verzemi pro vybrany
typ modulu zpracovani.
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6 Volitelné vyberte nebo zruste vybér Preferred (Preferovano), aby se zobrazily pouze preferované nebo vSechny
protokoly.

import profocol

Procening mocues | oo vane [l

| Frafarred

T

BOND Polymer DAB Sysiem for IHC v

*IHC Pratocel F

“IHE Pratoced ) IHC staining  BOND-PRIME Polymer AP Datection...  BOND Polymer AP RED Systam for v

“IHC Protocel Q IHCstining  BOND-PRIME Polymer DAB. BOND Polymer DAB Sysiem with.. v

[ ] o]

7 Ze seznamu vyberte protokol, ktery si prejete importovat.

| Osvédcené postupy tykajici se protokol(:

» Pokud je protokol pro systém BOND Polymer DAB pro IHC, vyberte *IHC F.
» Pokud je protokol pro systém BOND Polymer AP Red pro IHC, vyberte *IHC J.

 Vyberte vychozi protokol pro pozadovanou detekcni soupravu

Pro snazsi pozdéjsi konfiguraci vyberte protokol co nejvice podobny protokolu, pro ktery vytvafite novou verzi.
Napfiklad vyberte protokol, ktery pouziva stejny detekéni systém a pokud je to mozné, ma stejny pocet krokd.

8 Kliknéte na Import (Importovat).

Okno Import protocol (Import protokolu) se zavfe. Zélozka v okné Edit protocol properties (Upravit vlastnosti
protokolu) pro novy typ modulu zpracovani je nyni vypinéna importovanou verzi protokolu.

it protocol properties

BOND Polymer DAB System for IHC

¥ Singe Preliminary Final | Prefemed

DOWDIMAX  BOND-Il  BOND-PRINE [

mport protosal  Protosel type: HG siaining

Preferred detaction system: BOND-PRIME Pulymer DAE Detecion System

1 “MARKER

Post Primary

10 Palymar
1 “Mised DAB - PRIME

15 “Mied DAB - PRIME

1 BOND-PRIME Hematazin

Aktualizuje se pouze zdlozka pro vybrany typ modulu zpracovani.
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9 Podle potfeby upravte novou verzi protokolu (viz 7.4.1 Upravy krokii protokolu). Mezi z&lozkami modulu
zpracovani mazete klikat, aniz by do$lo ke ztraté dat.

10 Kliknéte na Save (UloZit).

Odpovédnosti uzivatele je zkontrolovat, ze protokoly poskytuji rovnocenné barveni pro oba
typy modul(l zpracovani.

7.4.5  Odstranovani protokold

Chcete-li odstranit protokol uZivatele, vyberte ho ze seznamu na obrazovce Protocol Setup (Nastaveni protokolu) a
kliknéte na Delete (Odstranit).

Preddefinované protokoly Leica Biosystems (zacinajici hvézdickou) nelze odstranit. MlZete je v§ak skryt — oteviete
protokoly a zruste vybér moznosti Preferred (Upfednostriované). Pak nastavte filtr Preferred status (Upfednostriovany
stav) na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu) na ,Preferred” (Upfednostriované).
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7.5  Sestavy protokolu

Sestavy protokol( zobrazuji podrobnosti o vybranych protokolech. Chcete-li vygenerovat sestavu, vyberte protokol ze
seznamu na obrazovce Protocol setup (Nastaveni protokolu) a pak kliknéte na Report (Sestava). Pokud méte v
systému nékolik typl modull zpracovani, vyberte typ modulu zpracovani pro pozadovanou verzi protokolu. Miizete
také vybrat datum, ze kterého chcete sestavu vygenerovat. Po dokonceni kliknéte na Generate report (Vygenerovat
sestavu).

Sestava se zobrazi v novém okné. V pravém hornim rohu sestavy jsou uvedeny informace v nasledujici tabulce:

Pole Popis

Cely nazev Cely nazev protokolu.

ID

Jedinecné identifikacni ¢islo protokolu.

Typ Typ protokolu (viz 7.1 Typy protokol().

Vytvoril/a UZivatelské jméno osoby, ktera vytvofila zobrazenou verzi.

Cas vytvorenf U pfeddefinovanych protokol(i datum a ¢as importu protokolu v aktualizaci definic dat
systému BOND (BDD). U uZivatelem definovanych protokold datum a ¢as vytvoreni.

Zafizeni Nazev zafizeni, jak je uvedeno na obrazovce klienta spravy Laboratory settings
(Laboratorni nastaveni) (viz 10.5.1 Laboratorni nastaveni).

Stav barveni Role, pro které je protokol vhodny, s ohledem na mnohondsobné nebo jednoduché

barveni (viz Metoda barven).

Télo sestavy zobrazuje pro kazdy krok nasledujici:

Reagencie a dodavatel

Typ kroku (reagencie nebo myti)
Inkubacni doba

Teplota

Typ ddvkovani (popisuje polohu Covertily a objem davkovani — miize byt vyzadovano vasim servisnim
zéstupcem)

DalSi podrobnosti 0 okné sestavy a moznostech tisku ziskate v ¢asti 3.7 Sestavy.
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7.6 Preddefinované protokoly

Nasledujici ¢asti popisuji preddefinované protokoly, které jsou dodavany jako soucast softwaru BOND.

Uvedené protokoly se mohou zménit, pokud budou pfed pfiStim vydanim softwaru aktualizovany. Nize uvedeny
seznam je aktualni v dobé zverejnéni. Upozorfiujeme také, ze nékteré protokoly jeSté nemusi byt k dispozici pro
pouziti v modulu zpracovani BOND-PRIME.

e 7.6.1 Protokoly barveni
e 7.6.2 Protokoly predbarveni

7.6.1  Protokoly barveni

Kazdy protokol barveni je navrzen tak, aby pouzival konkrétni detekéni systém BOND.

Podrobné informace o jednotlivych detekénich systémech najdete v dokumentaci k jednotlivym produktim nebo na
webovych strankdch spole¢nosti Leica Biosystems: www.leicabiosystems.com.

Tyto protokoly mizZete pouzit jako zékladni stavebni kameny pro své vlastni protokoly prizplsobené pomoci funkci
Uprav protokolu (viz 7.3 Vytvofeni novych protokoli a 7.4 Upravy uzivatelskych protokol().

Neékteré z nize uvedenych protokold jsou uréeny pro pouziti s detekénimi systémy, které nemusi mit regulacni
schvaleni ve vasi oblasti. Tyto protokoly se ve vaSem softwaru neobjevi.

7.6.1.1 IHC
Preferovany detekéni Poznamky k detekcnimu systému
systém
*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Detekéni systém s vysokou amplifikaci, bez biotin(, optimalizovany
Detection pro pouZziti se systémem BOND. Poskytuje ostrou definici

membranoveé cilovych antigenl s vysokou intenzitou barveni.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER2 Kompletni detekcni systém HER2, ktery obsahuje primarni
IHC System HER2protilatku a HER2 negativni kontrolni tkan ve spojeni s vysoce
citlivym detekénim systémem na bazi systému Compact Polymer.

Systém zahrnuje kontrolni sklicka specifickd pro profil HER2, ktera
umoznuji piné automatizovany, konzistentni, imunohistochemicky

Dostupnost podiéha profil HER2 aZ po kontrastni barveni.
regulaénimu schvaleni.

POZNAMKA:

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine  Vysoce citlivy systém Compact Polymer pro pouZziti in vitro, ktery
Red Detection poskytuje jasné cervené imunobarveni pomoci alkalické fosfatazy a
také hematoxylinové kontrastni barvenf (véetné modreni).
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Preferovany detekcni Poznamky k detekcnimu systému
systém

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual Pro detekci tkanove vazanych mySich a kralicich IgG primarnich
Detection (100 test) protilatek in vitro.

Je urcen k barveni rez( tkané fixované ve formalinu a zalité do
parafinu v systému BOND.

*IHC Protocol K= ChromoPlex™ 1 Dual Pro detekci tkanove vazanych mysich a krali¢ich IgG primarnich
50 Test Detection (50 test) protilatek in vitro.

Je urcen k barveni rezll tkané fixované ve formalinu a zalité do
parafinu v systému BOND.

*IHC Protocol Q Bond Polymer Refine Detekéni systém s vysokou amplifikaci, bez biotin(, optimalizovany
Detection pro pouZziti se systémem BOND. Poskytuje ostrou definici cilovych
antigen( pomoci protokolu barveni s vysokou intenzitou
specifického pro antigeny citlivé na peroxid.

7.6.1.2 ISH
Preferovany detekéni Poznamky k detekcnimu systému
systém
*FISH Protocol A Leica HER2 FISH Kompletni systém LSI HER2/CEP17 FISH s dualni sondou
System - 30 Test obsahujici dualni sondu RTU LSIHER2 / CEP17 a myci roztok 2 po
POZNAMKA: .hyb.I'IdIZElCI.. QetekUJe amplifikaci glenu H,ERVZ.pom,om fluqresoencnl
" in situ hybridizace (FISH) ve vzorcich tkéné lidské rakoviny prsu
Dostupnost podléha . PR
- .. FFPE. Pro diagnostické pouziti in vitro.
regulacnimu schvaleni.
Pozndmka: LS| a CEP jsou ochranné znamky spolecnosti Abbott
Molecular Inc. VSechna prava vyhrazena. Pouzivano na zakladé
licence.
*|SH Protocol A BOND Polymer Refine  Detekeni systém s vysokou amplifikaci, bez biotind, optimalizovany
Detection pro pouziti se systémem BOND. Detekuje RNA pomoci linkeru anti-
FITC.
*ISH Protocol B BOND Polymer Refine  Detekéni systém s vysokou amplifikaci, bez biotind, optimalizovany
Detection pro pouziti se systémem BOND. Detekuje DNA pomoci anti-

biotinového linkeru.
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7.6.2

Typ protokolu

Pfiprava

Tepelna
preduprava

Enzymaticka
priprava

ISH
Denaturace
ISH
Hybridizace

Protokoly predbarveni

Nazev protokolu

*Dewax

* Zahrat a roztavit parafin

*HIER s ER1 nebo ER2

*Enzym 1
*Enzym 2
*Enzym 3
*Enzym 5

*Denaturace (10 min)

*Hybridizace ISH (2 hodiny)
*Hybridizace ISH (12 hodin)
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Poznamky

Protokoly pripravy pouzivaji k odstranéni parafinového
vosku, ktery se pouziva k zaliti tkané a rehydrataci vzorku,
roztok BOND nebo BOND-PRIME Dewax Solution.

Pred odparafinovanim dochazi k zahfati tkané, aby se
zlepsila jeji pfilnavost na sklicko.

Dalsi podrobnosti naleznete v ¢asti 14.2.3 Odparafinovani a
zahrivani.

Tepelné indukované ziskavani epitopl vystavuje rozfezanou
tkdn zahratému pufrovacimu roztoku, ktery pomaha menit
konformaci struktury tkané a zlepSuje barveni. K dispozici je
fada preddefinovanych protokol( tepelné predipravy, které
se liSi délkou a pouzitymi teplotami.

K dispozici je osm protokoll pro pfedbéznou enzymatickou
pripravu.

Tyto protokoly se liSi podle pouzitého enzymu a doby
inkubace.

Existuje jeden (10 minutovy) pfedem definovany protokol
denaturace ISH.

Existuji dva pfeddefinované protokoly hybridizace ISH (2
hodiny a 12 hodin).
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Sprava reagencii (v fidicim

systému BOND)

Systém BOND uchovava zaznamy o vSech nevelkych reagenciich pouzivanych v systému a sleduje vSechny jednotlivé
zasobniky reagencii a jejich obsah. Umozriuje také nastavit panely sklicek s ur¢enymi markery, aby se urychlilo
vytvafeni pfipadd.

Tato kapitola ma ndsledujici oddily:
» 8.1 Prehled spravy reagencif
» 8.2 Obrazovka Nastaveni reagencif
» 8.3 Obrazovka Inventar reagencii

» 8.4 Obrazovka Panely reagencif
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.1  Prehled spravy reagencii

Sprava reagencii v systému BOND zahrnuje nastaveni a Udrzbu jednotlivych ddajl o reagenciich, spravu zasob pro
v§echna baleni reagencii (s vyjimkou velkych reagencii) a tvorbu sad marker( znamych jako ,panely” pro pouziti pfi
tvorbeé sklicek.

Chcete-li otevrit obrazovky spravy reagencii, kde jsou tyto operace provadeny, kliknéte na ikonu Reagent — [GEesTs
setup (Nastaveni reagencie) na panelu funkei. °,j

Klepnutim na zalozky v levém hornim rohu obrazovky oteviete poZzadovanou obrazovku (Setup
(Nastaveni),Inventory (Inventaf) nebo Panels (Panely)).

Obrézek 8-1: Obrazovka Nastaveni reagencif

Reagent setup

Setup Inventory Panels

— e el e L swe  u ]

*CD10 (56C6) *CD10 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD15 (Carb-1) *CD15 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Primary antibody  Leica Microsystems
*CD30 (1G12) *CD30 Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CDS Primary antibody  Leica Microsystems
*CDS6 (CDS64) *CDS6 Primary antibody  Leica Microsystems
*CO7 (LP15) "NEW* *co7. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Primary antibody  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Primary antibody  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ER Primary antibody  Leica Microsystems
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin A (N1CLA) “Igh Primary antibody  Leica Microsystems
“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Primary antibody  Leica Microsystems
*Immunoglobulin G (Polyclonal) "Ig6 Primary antibody  Leica Microsystems
“Melan A (A103) “MelA Primary antibody  Leica Microsystems

*Negative “Neg Primary antibody  Laboratory Specified

[ SR N N N N N N N N R N S SRR R N N NN

Package type: Reagent type: Supplier: Preferred status:

B3 | primaries - Leica Microsystems - Preferred n

Obrazovka Reagent setup (Nastaveni reagencii) mlze zobrazovat kompletni seznam v§ech reagencii zndmych
systému BOND. Seznam neobsahuje Zadné predbalené systémy reagencii, napf. detekénich systém@ BOND, ale
zobrazuje zakladni reagencie v systémech. Ma také smiSené reagencie, které byly smichany v modulu zpracovani z
komponent v detekcnich systémech. Tato obrazovka se pouziva k zobrazovani vlastnosti reagencii, vytvareni novych
reagencif v systému a nastavovani moznosti reagencii.

Naproti tomu obrazovka Reagent Inventory (Inventdr reagencif) zobrazuje soupis systém( reagencii i jednotlivé
balené reagencie. Pro kazdy typ Cinidla nebo systému je v seznamu uvedeno celkové mnozstvi zasob s informacemi o
jednotlivych balenich.

Obrazovka Reagent panels (Panely reagencii) umozriuje vytvareni sad marker( obvykle pouzivanych spolecné pro
konkrétni diagndézy. Béhem tvorby sklicka v softwaru BOND vytvofi vybér panelu sklicko pro kazdy marker v panelu,
coz tento proces vyrazné urychluje.
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.1.1 Obecné informace

e 8.1.1.1 Kategorie reagencii

e 8.1.1.2 Pracovni postup reagencii

8.1.1.3 Identifikace reagencif

8.1.1.4 Vyména reagencii
8.1.1.5 Systém BOND™ Oracle™ HER2 IHC

8.1.1.1 Kategorie reagencii

@ Systémy reagencii BOND jsou urceny pouze pro pouziti v modulech zpracovani BOND-II a
BOND-MAX. Systémy reagencii BOND-PRIME jsou ur¢eny pouze pro pouziti v modulech zpracovani

BOND-PRIME.

Kromeé objemnych tekutin Ize v systému BOND pouzit tyfi riizné druhy ,typ( baleni fluidik:

» BOND detekeni systémy: predem zabalené zasobniky detekénich reagencii pro pouziti ve spojeni s markery
vybranymi uzivateli béhem nastaveni sklicek

 Systém HERHER?2 IHC Bond Oracle™: pfedem zabaleny zasobnik marker(, pomocnych a detekénich reagencii.
Systém obsahuje kontrolni sklicka.

« Cistici systémy BOND pro moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX: piedem zabalené zasobniky &isticich
roztokd pro pouziti pfi Cisténi moduld zpracovani (viz 12.6.7 Cisténi aspiracni sondy). Podrobnosti o pouzivani
gisticich systém( BOND-PRIME naleznete v samostatné uZivatelské pfiru¢ce BOND-PRIME.

« Nddoby na reagencie: jednotlivé nadoby na reagencie obsahujici markery (primarni nebo sondy) nebo
pomocna ¢inidla - v pfipravenych nebo otevienych nadobdch (viz 2.6.3 Systémy reagencii a nadoby)

Detekéni systémy BOND, véetné systému Bond Oracle HER2 IHC a ¢isticich systémi jsou souhrnné oznacovany jako
,Systémy reagencii”.

,Marker" oznacuje primarni protilatku v IHC nebo sondu v ISH.
Reagencie se déli do nasledujicich ,typd reagencii”:

e Primarni: markerova reagencie pouzita v IHC

 Sonda: markerova reagencie pouzita v ISH

» Pomocné: vSechny nemarkerové reagencie, které se pouzivaji ke zpracovani tkané pred nebo po obarveni
markerem

» SmiSené: pomocna Cinidla vytvorena béhem cyklu protokolu ze slozek v systému reagencii nebo ze slozek v
jednotlivych nadobach. Nikdy nesmi existovat zasoba smiSenych reagencii, ale musi existovat v systému pro
zahrnuti do krok( protokolu.

Seznamy reagencii a systémdi reagencii na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni reagencie) a Reagent Inventory
(Inventdr reagencif) Ize filtrovat podle téchto klasifikaci.
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.1.1.2  Pracovni postup reagencii

Nez bude systém BOND moci urcitou reagencii pouzit, musi ji ve tiikrokovém procesu rozpoznat:

1 Typ reagencie musi byt zahrnut v seznamu reagencii na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni reagencie) -
vSechny reagencie Leica Biosystems pfipravené k pouziti a mnoho pomocnych reagencii Leica Biosystems
(vEetné reagencii v detekénich a Cisticich systémech BOND) jsou pfedem definované, ale uZivatelé musi do
seznamu pridat dalsSi reagencie.

2 Po prijeti nové zasoby jsou jednotlivé nadoby na reagencie a systémy reagencii naskenovany do systému
BOND, pfipadné ,zaregistrovany”, aby byly pfidany do inventare.

3 Az budete pfipraveni reagencii nebo systém pouzit, bude vloZena do zasobniku reagencii, kde ji systém BOND
identifikuje a aktualizuje inventar podle pouziti reagencie.

Software BOND uchovava zéznamy o obsahu kazdé jednotlivé nadoby a systému i o celkovém mnozstvi kazdého typu
reagencie. Pro reagencie Leica Biosystems mU(zZete nastavit limit pro doobjednani, aby vas systém varoval, az budou
zasoby nizké. Viz Podrobnosti o reagencii nebo systemu reagencii v ¢asti 8.3.2 Podrobnosti o reagencii nebo systemu
reagencii

8.1.1.3 Identifikace reagencii

Jednotlivé nadoby s reagenciemi maji k identifikaci dva ¢arove kddy. DelSi ¢arové kody na Celnich stranach nadob se
pouZivaji k registraci nadob a jejich identifikaci po registraci (viz 8.3.3 Registrace reagencii a systému reagencif).
Kratsf ¢arové kddy na hornich ¢astech nadob (pod viky) vyjadfuji jedinecné identifikétory baleni (UPI) pouzivané
systémem BOND k identifikaci nadob, kdyz jsou vlozeny do modulii zpracovani. K ruéni identifikaci viozené nadoby na
reagencie, kterd nebyla Uspésné naskenovana, pouzijte UPI (viz 5.1.3.5 Oprava nedetekovanych reagencii).

Systémy reagencii BOND pro moduly zpracovani BOND-III a BOND-MAX jsou oznacovany dvéma ¢arovymi kody na
stranach zasobnikd. Po registraci pomoci obou ¢arovych kddd systémy zaregistrujte a identifikujte.

Systémy reagencii BOND-PRIME maji na boku zasobniku jeden 2D carovy kad, ktery se pouziva k identifikaci systému
reagencii po registraci.

Jednotlivé nadoby v systémech reagencii maji UPI ¢arové kddy na hornich a ¢elnich stranach. Software BOND je
pouziva k identifikaci systémd, kdyZ jsou nacteny do modul(l zpracovani. Pokud automatickd identifikace selze, kdyz
je systém reagencii vlozen do BOND-MAX nebo BOND-III, Ize tato Gisla UPI zadat pro rucni identifikaci nadob. To nelze
provést u modulu zpracovani BOND-PRIME.

Informace o jakékoli reagencii nebo systému reagencii, které byly zaregistrovany, mizete zobrazit tak, Ze znovu
naskenujete dlouhy ¢arovy kod na strané jednotlivych nadob nebo dva ¢arové kédy (nebo jeden 2D ¢arovy kdd) na
stranach systém( reagencii.

Pokud se baleni nenaskenuje, oteviete okno Manual ID entry (Rucni zadani ID) kliknutim na ikonu Search
(Vyhleddvani) v panelu funkci nebo kliknutim na tlagitko Enter ID (Zadejte ID) na obrazovce Reagent Inventory
(Inventarf reagencii).

Zadejte ¢isla spojend s dlouhymi ¢arovymi kddy na predni strané jednotlivych nadob / systémi reagencii nebo ¢isla
spojend s 2D ¢arovym kodem a pak kliknéte na Validate (Ovéfit) (pro systémy reagencii kliknéte na Validate (Ovérit)
po zadéni kazdého ¢arového kddu).
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.1.1.4 Vymena reagencii

BOND-PRIME
BOND-PRIME neobsahuje zadnou vymeénu reagencii.
Pokud BOND-PRIME zjisti, ze ma nedostatecnou reagencii, bud:

« 0znati dottené sklicko (sklicka), pokud jiz za¢alo zpracovavat sklicko na modulu ARC

« sklicko odmitnéte, pokud se stale nachazi v Predvkladaci zasuvce.

BOND-III a BOND-MAX

Pred zahdjenim zpracovani musi byt do modulu zpracovani viozen dostatecny objem vSech pozadovanych reagencii.
V nékterych pfipadech v§ak nemusi byt reagencie, kterd byla pdvodné pfitomna, dostupnd. To by mohlo byt
zplsobeno tim, Ze operator vyjmul zasobnik reagencii nebo nddoba na reagencie mohla ve skute¢nosti pojmout méné
reagencie, nez bylo plvodné stanoveno. Pokud k tomu dojde, systém BOND se pokusi nahradit chybéjici reagencii za

reagencii stejného typu z jiné nadoby. Systém BOND pouziva pfi nahrazovani nedostupné reagencie nasledujici
pravidla:

 Systém se nejprve pokusi nahradit chybéjici reagencii obdobnym typem reagencie ze stejného systému
reagencii.

V pfipadé uspéchu bude cyklus pokracovat bez oznameni.

» Systém se poté pokusi nahradit chybéjici reagencii alternativnim zdrojem, ktery ma stejny typ reagencie a
stejné Cislo Sarze.
V pripadé Uspéchu bude cyklus pokracovat bez oznameni.

» Systém se poté pokusi nahradit chybéjici reagencii alternativnim zdrojem, ktery ma stejny typ reagencie, ale
libovolné Cislo Sarze.

V pfipadé uspéchu bude cyklus pokraCovat, ale pro ovlivnéna sklicka se zobrazi oznameni udalosti.

 Neni-li nahrada reagencie mozna, bude reagencie az do konce cyklu nahrazena velkou reagencii pro vSechna
davkovani do ovlivnénych sklicek.

Cyklus bude pokracovat, ale pro ovlivnéna sklicka se zobrazi oznameni udalosti.

 Pokud budou ovlivnéna vSechna sklicka a bude tfeba nahrada velkou reagencii, bude cyklus pferusen.
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.1.1.5 Systém BOND™ Oracle™ HER2 IHC

‘ Tyto nejsou k dispozici pro pouziti v modulech zpracovani BOND-PRIME.

Systém BOND™ Oracle™ HER2 IHC se sklada ze systémii reagencii a mlize obsahovat kontrolni sklicka. Vyzaduji se
také standardni velké reagencie a pro nékteré systémy pomocna Cinidla.
Vzdy postupuijte podle pokynd doddvanych s produktem a méjte na paméti nasledujici:
 Kontrolni sklicka dodavana se systémem Bond™ Oracle™ HER2 IHC se nazyvaji kontrolni sklicka Oracle a lisi se
od internich kontrolnich skli¢ek pouzivanych u cykl( Oracle:

« Interni kontrolni sklicka jsou v softwaru vytvareny pomoci standardniho nastaveni Tissue type
(Tkanovy typ) a Marker v okné Add slide (Pridat sklicko), ale nikoli pomoci moznosti Oracle control
(kontrolni tkan Oracle).

« Kontrolni sklitka Oracle musf byt nastavena pomoci moZnosti Oracle control (kontrolni tkan Oracle) a k
tomu musi byt nastavena takeé pfislusna volba Tissue type (Typ tkang).

 Kontrolni sklicka Oracle Ize pouzivat pouze s konkrétnim systémem, ze kterého pochazeji.

« Stitky sklicek Oracle pouzivaji specidini $ablony skligek Oracle definované v klientovi spravy na obrazovce
Labels (Stitky) (viz 10.3 Labels (Stitky) ).
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

8.2  Obrazovka Nastaveni reagencii

Obrazovka Reagent setup (Nastaveni reagencii) zobrazuje seznam vSech reagencii znamych softwaru BOND, véetné
téch v systémech reagencii a reagencii smichanych v modulu zpracovani z komponent systému reagencii. VSechny
BOND primérni reagencie pfipravované k pouziti jsou pfeddefinovany v seznamu (a nelze je odstranit), stejné jako
BOND ISH sondy pfipravené k pouziti a fada béznych pomocnych Cinidel Leica Biosystems.

Filtry pod tabulkou umoZnuji nastavit typ reagencie, kterd se ma zobrazovat. Typy baleni filtrovat nemUZete, ale
mUZete filtrovat podle typd reagencif (primarni, sondy, pomocné, smisené, Oracle a paralelni primarni reagencie a
sondy pro mnohonésobné barveni), dodavatele a preferovaného stavu.

Tlacitka nad tabulkou vam umozni: pridavat do seznamu nové reagencie; otevirat reagencii vybranou v tabulce, abyste
zobrazili nebo upravili jeji podrobnosti; nebo mazat reagencii vybranou v tabulce (smazat Ize pouze reagencie, které
nejsou znacky Leica Biosystems).

@ Reagencie, které zde nejsou uvedeny, nebo uzivatelem definované reagencie, které nemaji
preferovany stav, nem{iZete registrovat.
Tabulka uvadi o kazdé reagencii nasledujici podrobnosti:

Nazev Uplny nézev reagencie.

Pocatecni znak ,*" oznaCuje pfedem definovanou reagencii Leica Biosystems.

Zkr. ndzev Kratky nazev reagencie pouzité na Stitcich sklicek a na obrazovce stavu.

Typ Typ reagencie, napfiklad primarni.

Dodavatel Jmeéno dodavatele reagencie.

Pref. Zaskrtnuté (upfednostiiované) markery jsou v softwaru BOND zahrnuty do seznamd

konfiguraci sklicek na jiném miste.

Upravitelné vlastnosti reagencie
Kromé udaji o jméné a dodavateli patfi mezi upravitelné moznosti reagenci:

1 Pro markery:

a protokoly vybrané ve vychozim nastaveni, kdyz je marker vybran béhem vytvéreni sklicka (viz
6.5.2 Vytvoreni sklicka). Pro aplikace s jednim markerem a pfedbéZné a kone¢né aplikace béhem
mnohondsobného barveni Ize nastavovat rdzné protokoly.

b upfednostiiovany stav - v rozeviracim seznamu Marker se béhem tvorby skli¢ka (viz 6.5.2 Vytvoreni
sklicka) zobrazuiji pouze upfednostiované markery. BEhem tvorby panelu (viz 8.4.1 Vytvoreni panelu) se v
okné Reagent panels properties (Vlastnosti panelu reagencif) zobrazi seznam Available markers
(Dostupné markery). Seznamy obrazovky Reagent (Reagencie) Ize filtrovat také podle této vlastnosti:

c nebezpecny stav — markery oznacené jako nebezpecné se budou vyplachovat do nebezpe¢ného odpadu.
Toto nastaveni nelze pro preddefinované reagencie zmeénit.
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

2 Pro pomocna cinidla

a velké reagencie, které jsou kompatibilni s reagencii — systém BOND automaticky zabraruje kontaktu

nekompatibilnich pomocnych a velkych reagencii.

b upfednostiiovany stav — seznamy obrazovky Reagent (Reagencie) Ize filtrovat také podle této vlastnosti.

¢ nebezpecny stav - reagencie oznacené jako nebezpecné se budou vyplachovat do nebezpecného
odpadu. Toto nastaveni nelze pro prfeddefinované reagencie zménit.

Viz Casti:
e 8.2.1 Pridani nebo Uprava reagencie

e 8.2.2 Odstranéni reagencie

8.2.1

Pridani nebo Uprava reagencie

Chcete-li do seznamu pfidat reagencie, kliknéte na obrazovce Reagent setup (Nastaveni reagencie) na tlacitko Add

(Pridat). Software BOND zobrazi okno Add reagent (Pfidat reagencii).

Viz Obrazek 8-2 nize.

Obrézek 8-2: Okno Add reagent (Pfidat reagencii)

Add reagent

[
[

Mame:

Abbreviated name:

)
)
Primary antibody n

Type:
Supplier:

Staining method: Single/Sequential multiplex n

Single Preliminary Final

Default staining protocel:
Default HIER protocol:

Default enzyme protocol:

Compatible bulks:
“BWash

" Preferred Hazardous

The name must start with a letter or number
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Kapitola 8 Sprava reagencii (v fidicim systému BOND)

Chcete-li zménit podrobnosti existujici reagencie, vyberte ji a klepnéte na Open (Otevfit) nebo na ni dvakrat kliknéte.
Otevre se okno Edit reagent properties (Upravit vlastnosti reagencie). Jedna se o stejné okno jako Add reagent (Pfidat
reagencii) s podrobnostmi o vybrané reagencii.

Pro pfidani nebo Upravu reagencii postupujte podle nésledujicich pokynd:
1 Pokud pridavéte novou reagencii, zadejte do pole Name (Ndzev) popisny nazev.

Nové reagencie nemohou zacinat symbolem ,**, ktery je vyhrazen pro reagencie Leica Biosystems.

Pfi vytvareni protokoll nebo skliek nepouZivejte nazvy, ktery by mohly zpdsobit zdménu této
reagencie za jinou.
2 Unovych reagencif zadejte do pole Abbreviated name (Zkréceny nazev) kréatky nézev. Zkrédcené nézvy jsou
omezeny na osm znak.

Tento nédzev se zobrazi v ikonach sklicek na obrazovce Status (Stav) a vytiskne se na Stitcich sklicek.

3 Pokud je systém BOND pfipojen k LIS, zadejte do pole Public name (Vefejny nézev) (nevztahuje se na pomocnd
¢inidla) nazev reagencie pouzity v LIS.

4 PFivytvareni nové reagencie vyberte typ reagencie z rozbalovaci nabidky Type (Typ). Okno se méni v zdvislosti
na vybraném typu.

5 Do pole Dodavatel zadejte nazev dodavatele reagencie.

6 Pokud je reagencie markerem (primarni protilatkou nebo sondou RNA nebo DNA), vyberte vychozi protokoly
pro pouziti v riznych typech barveni, které marker pouzivaji.

7V poli Staining method (Metoda barveni) vyberte v zdloZce Single (Jednoduché) moznost Single/Sequential
multiplex (Jednoduché/sekvencni mnohondsobné) pro nastaveni vychozich protokoll pro markery v cyklech
jednoduchého barveni. Pro markery v cyklech sekvencniho mnohonasobného barveni nastavte vychozi
protokoly pro prvni aplikaci na zdloZce Preliminary (PfedbéZné) a vychozi protokol pro posledni aplikaci na
zaloZce Final (Konecné).

8 Pro nastaveni vychozich protokold pro markery v cyklech paralelniho mnohondsobného barveni vyberte
moznost Parallel multiplex (Paralelni mnohonésobné).

Pokud je reagencii sonda RNA nebo DNA, objevi se ve vSech vySe uvedenych zalozkach dalsi
protokoly (denaturace a hybridizace).

9 Pro pfeddefinované markery BOND zvolte moZnost Restore factory default protocols (Obnovit vychozi tovarni
protokoly), pokud chcete vratit protokoly do jejich tovarniho nastaveni doporu¢eného pro dany marker (pro
obnoveni vychoziho nastaveni musite byt pfihlaseni s roli uZivatele kontrolor).
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10 Pokud je reagencie uzivatelem vytvofené pomocné Cinidlo, zkontrolujte kompatibilitu velkého roztoku a v
pfipadé potreby upravte.

VétSina systém( ve vychozim nastaveni zobrazi v seznamu Compatible bulks (Kompatibilni velké roztoky)
roztok BOND Wash Solution (*BWash) a deionizovanou vodu (*DI). To znamena, Ze jeden z téchto roztok(
bude pouzit v systému fluidiky k tahani a nasavani reagencie. Pfestoze by velké roztoky nemély prijit do
pfimého kontaktu s pomocnym ¢inidlem, v aspiracni sondé miize dochazet k mirnému kontaktu. Chcete-li se
této moznosti UpIné vyhnout, vyberte velky roztok, ktery nema pfijit do kontaktu s reagencii, a kliknéte na <<
pro jeho pfesun do seznamu Available bulks (Dostupné velké roztoky).

Musi existovat alesporn jeden velky roztok nastaveny jako kompatibilni.

vysledky nepresné a mohlo by vzniknout riziko poskozeni modulu zpracovani. Chcete-li se

c UPOZORNENI: Pokud dojde k vzajemnému kontaktu nekompatibilnich roztokd, mohou byt
ujistit, ze jsou roztoky kompatibilni, kontaktujte spole¢nost Leica Biosystems.

17 Pro zobrazeni primérnich marker( nebo sond v oknech nastaveni sklicka u marker( kliknéte na Preferred
(Preferovéno).

U pomocnych cinidel je preferovany stav pouzivan pouze filtry seznamu na obrazovce Reagent Setup
(Nastaveni reagencie) a Inventory (Inventar).

12 Chcete-li, aby se reagencie vyplachla do nddoby na nebezpeény odpad, kliknéte na Hazardous (Nebezpecnd).

13 K pfidéniinformaci o reagencii do systému BOND kliknéte na Save (UloZit).

Pro ukonéeni bez uloZeni jakychkoli zmén kliknéte kdykoli béhem procesu na Cancel (Zrusit).

8.2.2  Odstranenireagencie

Chcete-li odstranit reagencii, vyberte ji ze seznamu na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni reagencie) a kliknéte na
Delete (Odstranit). Pfedem definované reagencie Leica Biosystems (zacinajici hvézdickou) nelze odstranit.

Pokud odstranite podrobnosti o reagencii, odstranite také podrobnosti inventare pro baleni této
reagencie. Nelze obnovit smazané udaje o reagencii ani podrobnosti inventare.

Pokud jiz reagencii, kterou jste dfive pouzivali, nepotfebujete, mlzete ji namisto odstranéni spise oznacit jako
nepreferovanou. Tim se odstrani z vétSiny obrazovek v softwaru, ale zlstane v systému.
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8.3  Obrazovka Inventar reagencii

Obrazovka Reagent Inventory (Inventarf reagencii) obsahuje seznam v§ech reagencif a systém( reagencii, které byly
kdy v systému BOND zaregistrovany (a nebyly smazény), a jejich aktualni mnoZstvi. Tuto obrazovku pouzivejte ke
zobrazeni a sprave inventare.

Obrézek 8-3: Obrazovka Reagent Inventory (Inventdr reagencii)

Reagent setup
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Reagencie Leica Biosystems s mensim nez minimalnim mnozstvim jsou zvyraznény cervenym svislym pruhem na
levé strané obrazovky.

Filtry pod tabulkou umozriuji nastavit typ reagencie nebo systému, ktery se ma zobrazit.

Pro BOND detekent, Gistici systémy a Oracle systémy - vybrané ve filtru Package type (Typ bali¢ku) — miZete filtrovat
pouze podle Inventory status (Stav inventére). To vdm umozZnuje zobrazit vSechny registrované systémy, pouze ty,
které jsou na skladé, nebo ty, které jsou pod Urovni doobjednani.

U jednotlivych nddob na reagencie miZete také filtrovat Supplier (Dodavatele), Preferred status (Preferovany stav) a
Reagent type (Typ reagencie) (tj. zobrazit ,Primdrni”, ,Sondy", ,Paralelni koktejl primarnich”, ,Paralelni koktejl sond",
,Pomocné"” nebo ,VSechny" reagencie).
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V zavislosti na typu reagencie se mohou zobrazit urcité, nebo vSechny nasledujici podrobnosti.

Nazev Uplny nazev reagencie.

Dodavatel Jmeéno dodavatele reagencie. Neni pro systémy reagencii zobrazeno.

Typ Typ reagencie, napfiklad primarni. Neni pro systémy reagencif zobrazeno.

Katalogové Cislo Katalogové Cislo reagencie, které ma byt pri nové objedndvce uvedeno. To se pro systémy
reagencif nezobrazuje (sloupec je pfitomen, ale vSechny hodnoty jsou prazdné).

Objem (ml) Celkové mnozstvi dostupné reagencie. To zahrnuje vSechna registrované baleni reagencii,
at uz jsou aktualné vlozena do modulu zpracovani, nebo ne (viz 8.3.1 Stanoveni objemu
reagencie).

Zbyv. cykly U systémi Oracle pocet zbyvajicich cykld v systému.

Zbyvajici cisténi Pocet Cisténi zbyvajicich v systémech ¢isténi.

Min. (ml) Pouze pro reagencie Leica Biosystems, objem mnozstvi, pri kterém budete vyzvani k

doobjednani (viz 8.3.2.1 Zména nastaveni minimélniho mnozstvi).

Min. (cykly) U systémii Oracle se jedna o pocet zbyvajicich cykl, pfi kterém budete vyzvani k
doobjednani (viz 8.3.2.1 Zména nastaveni minimalniho mnozstvi).

Min. (Gisténi) U Cisticich systém( se jedna o pocet zbyvajicich ¢isténi, pfi kterém budete vyzvani k
doobjednani (viz 8.3.2.1 Zména nastaveni minimalniho mnozstvi).

Ovladaci tlacitka nad tabulkou reagencii umoznuji spravovat inventar reagencii.

« Chcete-li zobrazit informace o jednotlivych balenich reagencii, kliknéte na Details (Podrobnosti) vybraného
typu reagencie a nastavte pro né moznosti.

Dal$i informace ziskate v ¢dsti 8.3.2 Podrobnosti o reagencii nebo systému reagenci.

 Chcete-li do systému pfidat inventaf reagencie, kdyZ nelze ID automaticky rozpoznat ruénim skenerem (pouze
BOND-IIl a BOND-MAX), kliknéte na Enter ID (Zadat ID) v dialogovém okné Manual ID entry (Ru¢ni zaddnf ID).

Vice informaci naleznete v ¢asti 8.3.3 Registrace reagencif a systému reagencif.

 Pro vytvoreni sestavy reagencii nebo systému reagencii aktualné uvedenych v tabulce kliknéte na Details
report (Sestava podrobnosti).

Viz 8.3.4 Sestava podrobnosti inventare.

 Pro vygenerovani sestavy o vyuziti reagencii v ramci konkrétniho casového obdobi kliknéte na Reagent usage
(Vyuziti reagencii).

Viz 8.3.5 Sestava vyuziti reagencii

Viz takeé Cast 8.3.1 Stanoveni objemu reagencie, kde naleznete obecny popis, jak systém BOND sleduje inventar
reagencil.
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8.3.1  Stanoveni objemu reagencie

Systém BOND pouziva dvé metody ke stanoveni objemu regencie v nadobach v zasobniku reagencii: vypocitava
objem na zdkladé pocatecniho objemu a nasledného pouziti a méfi jej pfimo pomoci snimace snimani hladiny tekutiny
(LLS) pro BOND-IIl a BOND-MAX, pfipadné pomoci uLLS pro BOND-PRIME.

Vypocet objemu zdvisi na pocatecnim objemu reagencie, odecteni reagencie pfi jejim vydeji a s¢itani pro dopliovani
(oteviené nadoby). Pokud dojde ke ztraté reagencie odpafenim nebo rozlitim, mohou nastat nesrovnalosti.

Pro BOND-MAX a BOND-IIl je systém LLS integrovan do aspiracni sondy. Stanovuje objemy reagencie detekovanim
vy$ky reagencie, kdyZ se aspiraéni sonda ponofi do nddob. Ve vychozim nastavenf je méfeni objemu LLS (€asto
oznacované jako ,test ponofenim") automaticky provéddéno za rliznych situaci, napfiklad kdyZ nadoba nebyla méfena
déle nez 30 dn(i. Reagencie se mohla odpafit nebo nddoba mohla byt pouzita v jiném systému. Tyto vychozi testy
ponofenim jsou naplanovany na dobu, kdy nebudou zpozdovat zpracovani, takze je mozné, Ze reagencie, o které se
plvodné domnivalo, Ze je k dispozici, se pozdéji miize ukdzat jako objemové nedostacujici pro planované cykly. Pokud
se tak stane, aktivuje se vystraha a operator bude muset bud nadobu (pouze oteviené nadoby) doplnit, nebo zajistit
dostupnost vhodné alternativni reagencie (viz 8.1.1.4 Vyména reagencif).

Pro BOND-PRIME je uLLS integrovan do sondy ARC. Pokud dojde k nesrovnalostem, uLLS provede test ponorenim
stejnym zplsobem, jako je proveden na BOND-MAX a BOND-III.

Volitelné mlZete nastavit systém BOND tak, aby testoval nddoby ponofenim pred kazdym cyklem zpracovani. To se
nastavuje nezavisle pro oteviené nadoby, nadoby pfipravené k pouZiti a systémy reagencii. Toto nastaveni zajistuje,
aby spusténé cykly mély dostatek reagencie k dokonéeni, nicméné zpozduje zpracovani béhem provadéni testd
ponofenim. Tyto moznosti nastavte v klientovi sprévy v podokné Settings > Laboratory Settings (Nastaveni >
Laboratorni nastaveni) (viz 10.5.1 Laboratorni nastaveni).

@ Nadoby na reagencie nepfeplnujte. PfepInéna nadoba na reagencie je prfi testu ponofenim nahlasena
jako prazdna.

8.3.1.1 Hlaseni objemu pro detekcni systémy

Aby objemy hldsené pro detekéni systémy BOND byly srovnatelné s objemy hldsenymi pro jednotlivé nadoby (a aby
tak byl mozny odhad poctu sklicek, pro které Ize detekéni systém pouzit), objemy systému jsou v pfipadé jednotlivych
nadob uvadény v mililitrech. ProtoZe se viak detekéni systémy sestavaji z nadob s rliznymi objemy, je tfeba k hlaseni
objemu pouzit pravidlo popsané v této ¢asti.

Toto pravidlo se nevztahuje na systémy Oracle ani na Cistici systémy, které hlasi zbyvajici pocet cykll nebo Cisténi.
U detekénich systém( se objem hldsi relativné k nejvétsi jednotlivé nadobé v systému. Napfiklad pokud nejvétsi
nadoba pojme 30ml, objem systému je hlaSen relativné k 30ml. Software BOND predpoklada, Ze vSechny nadoby v

novych systémech jsou piné, takze u systému s nejvétsi nadobou 30ml se uvadi, ze ma pfi prvni registraci 30ml
objemu.
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Pfi pouziti reagencie je uddvana hodnota objemem nadoby s nejnizsim relativnim objemem. Pokud objem této nadoby
neni stejny jako objem nejvétsi nadoby v systému, pak bude hodnota normalizovana na objem nejvétsi nadoby.
Napfiklad v systému s nékolika nadobami o objemu 30ml a dvéma nadobami o objemu 2.4ml se m(Ze stat, Ze jedna z
nadob o objemu 2.4ml mé& vzhledem k poCatecnim objemdm nejmensi objem reagencie. Pokud v ni zbyva 1,2 ml
(polovina plvodniho objemu), pak je objem systému jako celku uveden jako polovina z 30ml, tedy 15ml.

8.3.1.2  Zbyvajici testy sestav pro vyzkumné systémy reagencii

Kazdy vyzkumny systém reagencii mdZe provést fixni pocet testd (napf. 200 test(, pokud je vychozi objem davkovani
150 pL).

Pfi kazdém barveni sklika pomoci tohoto vyzkumného systému reagencii se sniZi pocet zbyvajicich test(.

KdyZ pocet zbyvajicich testd dosahne nuly, systém je oznacen jako Empty (Prazdny).

8.3.2  Podrobnosti o reagencii nebo systéemu reagencii

Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednotlivych balenich reagencii nebo systému reagencii, dvakrat kliknéte na typ
reagencie v tabulce Inventaf reagencii, nebo jej vyberte a kliknéte na Details (Podrobnosti).

Obrdzek 8-4: Okno Reagent inventory details (Podrobnosti inventéfe reagencif)

Reagent imenkry delaibs
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Dialogové okno s podrobnostmi o inventari zobrazuje kazdé jednotlivé baleni vybrané reagencie nebo systému. Pole a
moznosti v tomto okné se lisi podle typu baleni reagencii a dodavatele. Ve vychozim nastavenijsou zobrazena pouze
baleni s dostupnymi reagenciemi, které nemaji vyprsenou platnost. MiZete zobrazit i prézdna balenf (kterd nedoséhla

data vyprseni platnosti) nebo vSechna baleni, jejichZ platnost vyprdela v minulém mésici - v okné dle potfeby vyberte
moznost Available (Dostupné), Empty (Prézdné) nebo Expired (S vypréenou platnosti).

Package name (N4zev balenf) reagencie se zobrazuje pro vechny typy baleni reagencii. Kromé toho je v pfipadé
reagencii BOND zobrazeno také Catalog N° (Katalogové ¢.) pro ucely doobjednani. U reagencii BOND (ale ne systémii)
je zobrazen také Package name (N&zev baleni), ktery obsahuje velikost balent.

V pfipadé reagencif a systém{ BOND je také zobrazeno pole Minimum stock (Minimalni mnozZstvi) ukazujici roven
mnoZstvi, pfi které se zobrazi vyzva k doobjednani reagencie (viz 8.3.2.1 Zména nastaveni minimalniho mnozstvi).
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Pomoci ruéniho skeneru miiZzete naskenovat boéni ¢arové kody nebo 2D ¢arovy kéd registrované nadoby na reagencie
nebo systému reagencii a otevfit tak dialogové okno s podrobnostmi o inventafi. Naskenovana polozka inventare
bude zvyraznéna v tabulce podrobnosti a filtry Show (Zobrazit) (dostupné, prazdné nebo vyprsené) se podle potfeby
automaticky nastavi.

V tabulce v tomto okné jsou pro kazdé baleni reagencii uvedeny nasledujici informace:

UPI Jedine¢ny identifikator balenf (viz 8.1.1.3 Identifikace reagencif).

Cislo Sarze Cislo 3arze balent.

Datum vyprseni Datum vyprseni platnosti baleni. Baleni by se po tomto datu neméla pouzivat.
platnosti

Registrace Datum, kdy bylo baleni poprvé zaregistrovano v systému BOND.

Prvni pouziti Datum, kdy bylo baleni poprvé pouzito v systému BOND.

Oznaceno jako Datum, kdy bylo baleni oznaceno jako prazdné. To m(ze byt nastaveno automaticky
prazdné softwarem, nebo ruéné (viz 8.3.2.3 Oznaceni baleni jako prazdného nebo naplnéného).

Pocatecni objem (ml)  Objem reagencie, ktery byl v novém piném baleni.

Neni pro systémy reagencii zobrazeno.

Objem (ml) Aktualni objem reagencie v nadobé. Pro detekeni systémy viz 8.3.1.1 Hlaseni objemu pro
detekéni systémy.

Doplnéni (ml) U otevienych nadob se jedna o zbyvajici objem reagencie, ktery Ize pouzit k dopInéni
nadoby.

Zbyvajici cisténi U Cisticich systémi se jedna o pocet Gisténi, ktery Ize pomoci zbyvajicich reagencii provést.

Zbyvaijici cykly U systémi Oracle se jednd o pocet cykl(, ktery Ize pomoci zbyvajicich reagencif provést.

Tladitka v oknech s podrobnostmi o inventdfi umozZnuji konfiguraci rozsahu podrobnosti o inventafi (vhodné pro typ
baleni) a vytvoreni sestavy podrobnosti pro konkrétni reagencii nebo systém. Nasledujici ¢asti popisuji moznosti
konfigurace a sestav.

8.3.2.1 Zména nastaveni minimalniho mnozstvi

Predem definované reagencie Leica Biosystems a systémy reagencii mohou mit nastaveno ,minimalni mnozstvi".
Kdyz celkové mnozstvi reagencie klesne pod nastavenou uroven, bude reagencie na obrazovce Reagent Inventory
(Inventarf reagencii) oznacena Cervené, coZ ma uzivatele pfimét k pfeskupeni reagencie nebo systému.

Chcete-li zménit nastaveni minimalniho mnoZstvi, kliknéte na Set minimum stock level (Nastavit minimaini mnozstvi).
Ve vyskakovacim okné zadejte pozadované minimalni mnoZstvi do pole Minimum stock (Minimalni mnozstvi). V
zavislosti na typu baleni pouzijte mililitry, cykly nebo cisténi. Kliknéte na tlacitko OK.

8.3.2.2 Sestavareagencie

K vygenerovani sestavy pro vybranou reagencii nebo systém reagencif kliknéte na Details report (Sestava
podrobnosti). Vice informaci naleznete v ¢asti 8.3.4 Sestava podrobnosti inventare.
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8.3.2.3 Oznaceni baleni jako prazdného nebo napinéného

Baleni reagencie mlZete oznadit jako prazdné, napfiklad kdyz je vyfazeno pred Uplnym spotfebovanim. Chcete-li to
provést, vyberte balenf v tabulce a kliknéte na Mark as empty (Oznacit jako prazdné). Software vloZi do pole Marked
empty (Oznadeno prazdné) aktualni datum.

Chcete-li obnovit baleni reagencie oznacené jako prazdné, vyberte jej v tabulce a kliknéte na Mark not empty (Oznacit
jako napInéné). To Ize provést pouze v pfipadé, Ze baleni neni vloZeno v modulu zpracovani. Baleni ukazuje objem
reagencie, ktery obsahovalo predtim, nez bylo oznaceno jako prazdné.

Pro zobrazeni poloZek, které jsou oznaceny jako prazdné, zvolte pfepina¢ Empty (Prézdné) nad tabulkou.

8.3.2.4 Doplnovani oteviené nadoby na reagencie

Oteviené BOND nadoby na reagencie mlzete znovu pouzit k davkovani az 40ml konkrétni reagencie. Pocet doplnéni
nadob neni omezen, pokud plnite mnozstvi mensi nez objem nadob.

Otevienou nadobu dopliujte ndsledujicim postupem.

1 Naplnte nadobu poZzadovanym objemem reagencie.

2 Naskenujte nddobu (jak je popsano v ¢dsti 8.3.3 Registrace reagencii a systému reagencif) a kliknéte na Refill
(Doplnit).

Pokud objem doplnované reagencie v nadobé presahne limit 40ml, tlacitko dopliovani nebude k dispozici.

3 Nastavte datum vyprSeni platnosti nové reagencie.

@ Upozoriujeme, Ze kdyZ je oteviena nddoba naplnéna (bud poprvé, nebo doplnéna), software bude
predpokladat, Ze je nddoba naplnéna na maximum, které je pro danou nédobu k dispozici, tj. objem (v
ml) specifikovany uzivatelem pfi prvni registraci reagencie ¢i aktualni objem plus zbyvajici povoleny

objem doplfiovani. HlaSeny objem je v pripadé potieby upraven pfi provadéni testu ponorenim. K
tomu nemusi dojit, dokud se nadoba nepouzije.

@ Kazda oteviena nadoba je pri prvni registraci vyhrazena pro konkrétni reagencii. Kazda oteviena
nadoba musi byt vzdy doplfiovéna stejnou reagencii.
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8.3.3  Registrace reagencii a systemu reagencii

Registrace baleni reagencie prida reagencii do inventare. Reagencie musi byt pred registraci jejiho baleni uvedena v
seznamu na obrazovce Reagent Setup (Nastaveni reagencie).

Pred pouzitim je nutné zaregistrovat baleni reagencii v modulech zpracovani BOND.
Pokud do modulu zpracovani vlozite neregistrovanou nadobu na reagencie, software ji nerozpozna a v dané poloze
reagencie na obrazovce System status (Stav systému) zobrazi informacni ikonu .

Dalsi informace o stavu nadob na reagencie vlozenych do modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné
uzivatelské pfirucce BOND-PRIME.

‘ Software BOND bude sledovat pouziti reagencie a upozorni vas, az bude tfeba reagencii vymenit.

Nepokousejte se nadobu na reagencie k pfimému pouziti BOND znovu plnit, jelikoz software BOND rozpozna, ze se
jedna o pouzitou nadobu a odmitne ji pouzit.

Pokud software BOND nerozpozna nové baleni reagencie, které skenujete k registraci, pak mozna nemate
nainstalovany nejnovéj$i soubor BOND Data Definitions (BDD). Na webu si zkontrolujte, jaky je nejnovéjsi soubor BDD,
poté jej stahnéte a nainstalujte (prostiednictvim obrazovky BDD update (Aktualizace BDD) v klientovi spravy), pokud
jeho ,Datové verze" nebude novéjsi neZ verze uvedend v okné About BOND (O systému BOND). Po instalaci
nejnovéjSiho souboru BDD restartujte klinického klienta a zkuste znovu novou nadobu na reagencie nebo systém
reagencil zaregistrovat.

ZpUsoby registrace rlznych typl baleni reagencif jsou popsany v nasledujicich ¢astech:
» 8.3.3.1 Registrace systém{ reagencif
» 8.3.3.2 Registrace BOND reagencii k piimému pouziti
» 8.3.3.3 Registrace reagencii, které nejsou urceny k piimému pouziti
e 8.3.3.4 Rucnizadani ID

8.3.3.1 Registrace systém( reagencif

Chcete-li zaregistrovat detekcni nebo cistici systém BOND, naskenujte dva ¢arove kody na boku zasobniku reagencii.

@ Neékteré systémy reagencii maji na zasobniku reagencii pouze jeden ¢arovy kod, napriklad systémy
obsahujici pouze jednu nebo dvé nadoby.

Systémy reagencii BOND-PRIME maji na boku zasobniku jeden 2D ¢arovy kad.
Software zobrazi okno Add reagent package (Pfidat baleni reagencie).

Nebezpeci laseru. Riziko vazného poskozeni oci. Vyvarujte se pfimého kontaktu oci s laserovymi paprsky.
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Obrazek 8-5: Registrace detekcniho systému BOND
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Zkontrolujte, zda podrobnosti v okné odpovidaji idajim baleni, a klepnéte na OK.

‘ NepokouSejte se registrovat jednotlivé nadoby na reagencie, které jsou soucasti systému reagencii.

8.3.3.2 Registrace BOND reagencii k pfimemu pouziti

Chcete-li zaregistrovat baleni reagencie k pfimému pouziti BOND, naskenujte ¢arovy kod na predni strané nadoby.
Software zobrazi okno Add reagent package (Pfidat baleni reagencie).

Obrazek 8-6: Registrace BOND baleni reagencif

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

Zkontrolujte, zda podrobnosti v okné odpovidaji Gdajim baleni, a klepnéte na Add (Pfidat).
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8.3.3.3  Registrace reagencii, které nejsou urceny k primému pouziti

Reagencie nedodavané v BOND balenich k pfimému pouziti Ize pouzit v systému BOND v otevienych nebo titracnich
nadobach BOND. Po pfipravé reagencie, ktera neni uréena k pfimému pouZziti, a naplnéni do 7ml nebo 30ml oteviené
nadoby ¢i 6ml titraéni nadoby je takova reagencie registrovana témeér stejnym zpisobem jako reagencie BOND:

1 Ujistéte se, ze reagencie byla v systému vytvorena a je upfednostriovana. Pro registraci inventare musi byt
upfednostiiovana reagencie vytvofend uzivatelem. (viz 8.2.7 Pridani nebo Uprava reagencie).

Upozorfiujeme, Ze enzymy vytvofené pomoci BOND sady pro enzymatickou pfipravu jsou v systému
preddefinovany a nevyzaduji ruéni vytvareni.

2 Naskenujte ¢arovy kdd na predni strané oteviené nebo titracni nadoby, aby se otevfelo okno Add open
container (Pfidat novou nadobu).

3 Zrozbalovaciho seznamu vyberte Reagent name (Nazev reagencie). (Jméno dodavatele je uvedeno v zavorce
vedle ndzvu reagencie.)

Seznam obsahuje v§echna uprednostriovana pomocna cinidla a markery, ktera nejsou znacky BOND, a také
Ctyfi pfeddefinované enzymy, které Ize pfipravit pomoci BOND sady pro enzymatickou pfipravu. Pokud jste
reagencii nevytvofili v systému, zruste okno Add open container (Pfidat novou nddobu) a provedte to jako prvni
(viz krok T vy3e).

4 Zadejte Cislo Sarze reagencie uvedené v dokumentaci dodavatele reagencie.

5 Kliknéte na pole Expiration date (Datum vyprseni platnosti) a zadejte datum vyprseni platnosti pomoci
ovladacich prvkd kalendafe (nebo mizete datum napsat ru¢né).

@ MUzete zadat dil¢i data, napfiklad D/M, DD/MM nebo DD/MMM,; predpoklada se soucasny
rok. Zadate-li napfiklad MM/RRRR nebo MMM/RRRR, pfedpokldda se prvni den daného

mésice.

Pokud zadate neplatné datum, objevi se okolo pole Expiration date (Datum vyprSeni platnosti) cerveny
ramecek a zobrazi se chybova zprava.

Kdy?Z kliknete daleko od pole Expiration date (Datum vyprseni platnosti), platné poloZka data se automaticky
preformatuje tak, aby odpovidala formatu data v systému. Pokud bylo pfed zadanim neplatného data zaddno
alespori jedno platné datum, pole se po kliknuti mimo néj obnovi na posledni zadané platné datum.

6 Pro registraci reagencie kliknéte na OK.
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8.3.3.4 Rucni zadani ID

Pokud systém BOND nedokaZe pfecist ¢arovy kdd reagencie, provedte na obrazovce Reagent Inventory (Inventar
reagencil) nasledujicf kroky:
1 Kliknéte na Enter ID (Zadejte ID).
Software BOND zobrazi okno Manual ID entry (Ruéni zadani ID).

2 Do horniho fadku v dialogovém okné zadejte Cisla spojena s dlouhymi ¢arovymi kody nebo Cisly spojenymi s
2D ¢arovym kodem na predni strané nadoby.

3 Kliknéte na Validate (Ovérit).

Pokud existuje vice nez jeden ¢drovy kad, stejné jako u detekénich systémd, kliknéte po zadani pfislusnych
Cisel kazdého ¢arového kodu na Validate (Ovéfit).

4 Po ovéreni, ze Caroveé kody jsou legitimni, zobrazi software pfislusné dialogové okno Add reagent package
(Pfidani baleni reagencie).

5 Qvéfte informace o baleni nebo pfidejte podrobnosti, jak je poZadovéano v okné Add reagent package (Pridan{
baleni reagencie), a pak kliknéte na OK, ¢imz se balenf zaregistruje.

8.3.4  Sestava podrobnosti inventare

MUZete vygenerovat sestavu s podrobnostmi inventafe reagencii nebo systém( reagencii zobrazenych v tabulce na
obrazovce Reagent Inventory (Inventar reagencif). Vygenerovand sestava zobrazuje informace o kazdé z viditelnych

8.3.2.1 Zména nastaveni minimalniho mnozstvi), pak je v sestavé uvedeno upozornéni ,Low" (,Nizké mnozstvi“).

Filtry ve spodni Casti obrazovky nastavte tak, aby zobrazovaly reagencie nebo systémy reagencii, o které mate zajem,
a pak kliknéte na Details report (Sestava podrobnosti). Sestava se vygeneruje a zobrazi v novém okné.

V pravém hornim rohu sestavy inventare reagencif jsou uvedeny informace v nasledujici tabulce.

Pole Popis

Zafizeni Nézev zafizeni, jak je uveden v poli Facility (Zafizeni) na obrazovce klienta spravy Settings
> Laboratory settings (Nastaveni > Laboratorni nastaveni)- viz 10.5.1 Laboratorni
nastaveni.

Predmeét Nastaveni filtr(i pouZitych k vybéru reagencii nebo systém{ reagencii v sestavé.

U kazdé reagencie uvedené v tabulce zobrazi télo sestavy nasledujici:
e nazev
« celkové mnoZstvik dispozici (oznaceno v pfipadé, Ze je mnoZstvi nizsi nez minimalni)
« katalogové ¢islo (pro nddoby BOND pfipravené k pouziti) nebo ,oteviené” (pro oteviené nadoby)
« typ (primarni, sonda, pomocné nebo typ systému reagencii)

o dodavatel
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Pro kazdé jednotlivé baleni reagencie sestava uvadi nasledujici:
e UPI
» Cislo Sarze
 datum vyprSeni platnosti
» datum registrace
 datum prvniho pouziti
« datum posledniho pouziti
* zbyvajici mnozstvi

DalSi podrobnosti o okné sestavy a moznostech tisku ziskdte v ¢asti 3.7 Sestavy.

8.3.5  Sestava vyuziti reagencii

Sestava vyuziti reagencii uvadi mnozstvi pouzité reagencie a pocet test(, které byly s touto reagencii zpracovany
béhem definovaného obdobi. Informace jsou rozepséany na jednotlivé nadoby a zobrazuji celkové pocty reagencii.

Sestava se vztahuje na vSechny reagencie pouZzité v definovaném obdobi, bez ohledu na reagencie aktualné
zobrazené na obrazovce Reagent Inventory (Inventar reagencif). Neni zahrnuto pouZiti systému reagencif.

‘ Sestava sleduje a uvadi informace o pouziti reagencii ve velké nadobé BOND-PRIME.

Pro otevieni okna s volbou dat, kam zaddvate obdobi, na které se ma sestava vztahovat, kliknéte na Reagent usage
(Vyuziti reagencie). Nastavte data od a do a Casy (viz Pouziti volic(i data a asu (Cést na strané 222)) a poté kliknéte
na Generate (Vygenerovat). Sestava se vygeneruje a zobrazi v novém okné.

V pravém hornim rohu sestavy vyuziti reagencif jsou informace uvedeny v nasledujici tabulce.

Zafizeni Ndzev zafizeni, jak je uveden v poli Facility (Zafizeni) na obrazovce klienta spravy Settings
> Laboratory settings (Nastaven( > Laboratorni nastaveni) - viz 10.5.1 Laboratorni
nastaveni.

Casové obdobi Datum ,0d" a ,do" za obdobi, na které se sestava vztahuje

Pro kazdou reagencii pouzitou v daném obdobi sestava zobrazi:
« Nézev (zkrdceny nazev reagencie);
» UPI kazdé pouzité nadoby;
o Cislo $arze kazdé pouzité nadoby;

 Datum vyprSeni platnosti kazdé pouzité nadoby;
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» Pocet zpracovanych sklicek, na nadobu i celkem pro reagencii;
» Objem pouzité reagencie v daném obdobi, a to jak na nadobu, tak celkem pro reagencii.

DalSi podrobnosti 0 okné sestavy a moznostech tisku ziskate v ¢asti 3.7 Sestavy.

8.4  Obrazovka Panely reagencii

Panel je uzivatelem definovana sada marker(i. Pomoci panell mlZete do systému rychle pfidat nékolik sklicek.

Panely Ize pouzivat pouze pro rutinni sklicka s jednoduchym barvenim a paralelni mnohonasobné sklicka, nelze je
pouzit k nastaveni sklicek se sekvencnim barvenim. Chcete-li vytvaret panely, musite mit roli kontrolora.

Chcete-li zobrazit obrazovku Reagent Panels (Panely reagencif), klepnéte na ikonu Reagent setup (Nastaven/
reagencie) na panelu funkci a poté kliknéte na zalozku Panels (Panely).

Vice informaci naleznete v ¢astech:
e 8.4.1 Vytvoreni panelu
e 8.4.2 Zobrazeni nebo Uprava podrobnosti panelu

e 8.4.3 Odstranéni panelu

8.4.1  Vytvoreni panelu

Chcete-li vytvofit panel, provedte nasledujici kroky (musite mit roli kontrolora):

1 Kliknéte na Add panel (Pfidat panel).
Software zobrazi okno Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencii).

Obrazek 8-7: Okno Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencif)

Faagant panal poperlas
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Tabulka na pravé strané okna Reagent panel properties (Vlastnosti panelu reagencii) uvadi obsah panelu a
tabulka vlevo uvadi vSechny dostupné markery.
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2 Do pole Nazev panelu v horni ¢asti okna zadejte nazev panelu.
Panel bez nazvu nelze ulozit.

3 Chcete-li do panelu pfidat marker, vyberte polozku v seznamu dostupnych protilatek nebo sond v tabulce vlevo

a poté kliknéte na

Chcete-li pridat kontrolu pozitivni tkané, kliknéte na marker a poté kliknéte na

Cheete-li pridat kontrolu negativni tkane, kliknéte na marker a poté kliknéte na
4 Chcete-li odebrat polozku z panelu, vyberte ji v tabulce vpravo a kliknéte na

‘ Panely musi mit testovaci tkan. Panel, ktery nema testovaci tkan, nebude mozné ulozit.

5 Pokud je panel spravng, kliknéte na OK, abyste uloZili podrobnosti.

Pokud panel nechcete ulozit, kliknéte na Cancel (Zrusit).

8.4.2  Zobrazeninebo Uprava podrobnosti panelu

Chcete-li zobrazit podrobnosti panelu, vyberte jej v tabulce na levé strané obrazovky Reagent Panels (Panely
reagencii). Markery v panelu se zobrazuji v tabulce na pravé strané obrazovky. Chcete-li panel upravit, kliknéte na
Panel properties (Vlastnosti panelu) a upravte jej tak, jak je popsdno v ¢asti 8.4.1 Vytvoreni panelu.

8.4.3  QOdstraneni panelu

Chcete-li panel ze systému odstranit, vyberte jej v tabulce na obrazovce Reagent Panels (Panely reagencif) a pak
klepnéte na moZnost Remove panel (Odstranit panel). Budete pozadani o potvrzeni odebrani.

‘ Panely vyjimejte opatrné. Podrobnosti o odstranénych panelech nelze obnovovat.
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Historie sklicek (v ridicim
systému BOND)

Obrazovka Slide history (Historie skli¢ek) zobrazuje podrobnosti o sklickdch, ktera jsou naplanovéna, aktualné
spusténa nebo byla spusténa v systému BOND.

U cykld, které byly naplanovény, ale zastaveny jesté pred zahajenim zpracovani (odemknutim zasobniku), jsou jejich
jednotlivé zaznamy sklicek ze seznamu historie odstranény a nahrazeny jedinym fadkem pro cely zasobnik, ktery
ukazuje stav ,Rejected” (,0dmitnuto”). Pro tyto cykly Ize vygenerovat sestavy podrobnosti a udélosti cyklu.

Tato kapitola ma nasledujici oddily:
» 0.1 Obrazovka Historie sklicek
e 0.2 Vybér sklicka
» 0.3 Vlastnosti sklicka a opétovné spusténi cyklu sklicka
» 0.4 Sestava udalosti cyklu
» 0.5 Sestava podrobnosti cyklu
» 0.6 Sestava pripadu
e 0.7 Sestava protokolu
e 0.8 Shrnuti sklicek
» 0.9 Export dat

9.10 Strucna historie sklicka
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9.1  Obrazovka Historie sklicek

Chcete-li zobrazit podrobnosti historie sklicka nebo generovat sestavu udalosti cyklu, sestavu podrobnosti S'ide"gmy
cyklu nebo sestavu pfipadu, klepnéte na panelu funkci na ikonu Slide history (Historie sklicek). =

Obrazek 9-1: Obrazovka Slide history (Historie sklicek)
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Seznam historie sklicek zobrazuje sklicka, ktera prosla cykly, v obdobi definovaném ve filtru Date range (Casové
obdobi) nad seznamem, nebo konkrétni skli¢ko nalezené filtrem Slide ID (ID skli¢ka) (viz 9.2 Viybér sklicka).

Upozorfiujeme, Ze Cisla ID cyklu zobrazena na obrazovce se nemusi postupné zvysovat. Pro moduly zpracovani
BOND-IIl a BOND-MAX jsou ¢isla cykl( pfidélena pfi uzaméeni zasobnik( sklicek, takze pokud je zésobnik uzaméen,
odemknut a znovu uzaméen (pfed za¢atkem cyklu), zvysi se &islo ID cyklu a ¢islo pfidélené po prvnim uzaméeni bude
preskoceno.

V- modulu zpracovani BOND-PRIME je kazdému sklicku pfidéleno ID cyklu.

Barevné kddovani sklicek odpovida tomu, které se pouZivé na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) (viz
6.5.1 Popis poli a ovladacich prvki sklicka):

« Bila: sklicka vytvorend v okné Add slide (Pridat sklicko)

» Zluta: sklicka vytvorend v okné Slide identification (Identifikace sklicka) (viz 6.8 Improvizované vytvéreni
skicek a pripad()

o Svétle Seda: Sklicka LIS

« Cervend: prioritni sklicka LIS (viz 11.2.5 Prioritni sklicka)
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Kazdé sklicko ma v seznamu hlaSené ndsledujici hodnoty:
« Datum zpracovani (poc¢ateéni datum zpracovani sklicka)
» [Dcyklu
* ID sklicka
 Marker (ndzev primarni protildtky nebo sondy)
e Jméno pacienta
* |D pfipadu
« Typ (testovaci, pozitivni nebo negativni kontrola tkané)

« Stav (probiha, &i hotovo a zda byly zaznamenany neocekavané udalosti; stav mize byt také ,Rejected”
(,0dmitnuto") pro cykly, které byly zastaveny jesté pfed zahdjenim zpracovani)

zda na barveni nemohly mit vliv neocekavané udalosti. Neocekavané udalosti jsou zobrazeny tuc¢nym

‘ Pokud je stav Done (notification) (Hotovo (ozndment)), zkontrolujte sestavu udalosti cyklu a zjistéte,
pismem.

Chcete-li zobrazit informace o sklicku, vyberte jej v seznamu a klepnéte na jedno z tlacitek pod seznamem.

9.2 ICka

Filtrujte sklicka do seznamu Slide history (Historie skli¢ek) na obrazovce zobrazenim vSech skli¢ek zpracovavanych
ve vymezeném obdobi, nebo zobrazte konkrétni sklicko zadanim jeho ID sklicka. Kliknéte na rozbalovaci nabidku a
poté vyberte sklicko, které chcete pouzit.

Filtr Casového obdobi sklicka

Obrézek 9-2: Filtr Casového obdobi sklicka

Slice history

Cheete-li presnéjsi urcit obdobi na obrazovce, pouzijte filtr sklicek Date range (Casové obdobi). Zobrazi se pouze
sklicka zpracovand v daném obdobi. Nastavte data ,From (,0d") a,To" (,D0") a v pfipadé potfeby také éasy pro
definovani ¢asového obdobi, které se ma zobrazovat. Poté kliknéte na Apply (PouZit), aby se sklicka zobrazila.

Pokud bylo v definovaném obdobi zpracovano vice nez 1 000 sklicek, zobrazi se pouze prvnich 1 000 sklicek. Chcete-li
zobrazit podrobnosti o celé sadé, musite data skliCka exportovat - viz 9.9 Export dat.

Pole To (Do) je prvotné nastaveno na aktuéIni datum a ¢as a pole From (0d) na pfesné jeden tyden pfed aktuainim
datem. Pokud zménite nastaveni, miZete se vrétit k této konfiguraci kliknutim na moznost Last seven days
(Poslednich sedm dni).

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 221



Kapitola 9 Historie skligek (v fidicim systému BOND)

Pouziti volicl data a casu

Chcete-li nastavit den, mésic a rok, kliknéte na ikonu kalendare a vyberte datum. Mésice prochazejte kliknutim na
Sipky v zahlavi kalendare. Nebo pro vybér jiného mésice nebo prochazeni let kliknéte do stiedu zahlavi. Pfipadné
mUzZete zadat datum ruéné pfimo do pole.

Chcete-li nastavit ¢as, klepnéte do pole ¢asu a pouzijte tlacitka nahoru a dol{i (nebo klavesy se Sipkami nahoru a
dold). V zdvislosti na umisténi kurzoru se ¢as méni o jednu hodinu, deset minut nebo jednu minutu. Pfipadné miZete
zadat Gas rucné pfimo do pole.

Filtr ID sklicka

Pro vyhledani informaci o konkrétnim skli¢ku pouzijte filtr Slide ID (ID sklicka). Zadejte ID sklicka do pole Slide ID (1D
sklicka) a kliknéte na Apply (Pouzit).

9.3  Vlastnosti sklicka a opetovné spusteni cyklu

sklicka

Chcete-li zobrazit vlastnosti sklicka v seznamu Slide history (Historie sklicek), vyberte sklicko a kliknéte na Slide
properties (Vlastnosti sklicka) (nebo na sklicko dvakrat kliknéte). Jednd se o stejné okno, jako okno otevirané z
obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka) (6.5.4 Upravy sklicka).

KdyZ je okno Slide properties (Vlastnosti sklitka) otevfeno z obrazovky Slide history (Historie sklicek), nem(zete v
ném upravovat Zadné Udaje o pacientovi ani podrobnosti testu (protoze sklicko bylo nebo je zpracovavano), ale
mUZete pfidavat komentafe do pole Comments (Komentafe) nebo cyklus pro sklitka zopakovat - viz 9.3.1 Opakovani
cyklu sklicka.

9.3.1  Opakovani cyklu sklicka

Pokud sklicko nesplfiuje poZadavky, miZe byt oznaceno pro opétovné spusténi cyklu. Opétovny cyklus sklicka
spustite v okné Slide properties (Vlastnosti sklicka) nasledovné:
1 Kliknéte na Copy slide (Kopirovat sklicko).
Okno Slide properties (Vlastnosti sklicka) se zméni na okno Add slide (Pfidat sklicko) s upravitelnymi poli.
2 Provedte pozadované zmény a kliknéte na Add slide (Pfidat sklicko).
3 Abyste sklicko pfidali na obrazovku Slide setup (Nastaveni sklicka), potvrdte pfipad, pacienta a Iékare.
Okno Add slide (Pfidat sklicko) z(istane oteviené a umozni vam dle potfeby pfidavat dalsi sklicka.
4 Pro navrat na obrazovku Slide history (Historie sklicek) kliknéte na tlacitko Close (Zavrit).

5 Nové vytvorena sklicka spustte béZnym zplisobem.
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9.4  Sestava udalosti cyklu

Tato sestava se generuje z obrazovky Slide history (Historie skli¢ek) a zobrazuje vSechny udélosti pro vSechna sklicka
v zasobniku, se kterymi byl proveden cyklus vybraného sklicka. Pro vytvofeni sestavy kliknéte na Run events (Udalosti
cyklu).

U modulu zpracovani BOND-PRIME sestava zobrazuje udalosti pro jednotliva sklicka.

Pro BOND-IIl nebo BOND-MAX Ize sestavy Udalosti cyklu také generovat béhem zpracovani sklicek. Klepnéte pravym
tladitkem mysi na pfislusny cyklus, nebo seznam na obrazovce System status (Stav systému) ¢i Protocol status (Stav
protokolu) a z nabidky vyberte moZnost Run events (Uddlosti cyklu). Udalosti, které spustily ozndmeni na skli¢ko, jsou
zobrazeny tucné, aby je bylo mozné snadno najit.

V pravém hornim rohu sestavy udalosti cyklu jsou uvedeny informace v nasledujici tabulce:

Sérioveé ¢islo modulu Sériove ¢islo modulu zpracovani pouzitého pro cyklus

zpracovan

Modul zpracovani Nazev modulu zpracovani pouzitého pro cyklus

Zasobnik sklicek Cislo sestavy na barveni sklicek (na BOND-III nebo BOND-MAX) pouzité pro cyklus
Modul ARC Cislo modulu ARC BOND-PRIME pouzitého pro cyklus

Objem davky Objem davkované reagencie (viz 6.5.8 Objemy ddvkovani a umisténi tkané na sklicka)
Doba spusténi Datum a Cas zahajeni cyklu

Pokrok cyklu Zda je cyklus dokoncen nebo stéle zpracovavan

Rezim barveni Pouzity rezim barveni, napfiklad jednoduché barveni

Obrazky stitkd sklicek pro vechna sklicka v cyklu jsou zobrazené v horni ¢asti sestavy. Télo sestavy u udalosti cyklu
zobrazuje ¢as, ¢islo udélosti a popis udélosti. Cislo udélosti pouziva Leica Biosystems pro sledovani chyb (v piipadé
potfehy).

DalSi podrobnosti o okné sestavy a moznostech tisku ziskdte v ¢asti 3.7 Sestavy.
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9.5 Sestava podrobnosti cyklu

Tato sestava, kterd se generuje z obrazovky Slide history (Historie skli¢ek), zobrazuje podrobnosti o kazdém sklicku
na stejném zasobniku jako aktualné vybrané sklicko. Zasobnik musi mit dokoncené zpracovani a musi byt odemknuty.
Pro vytvofeni sestavy kliknéte na Run details (Podrobnosti cyklu). V pravém hornim rohu sestavy jsou uvedeny
informace v nésledujici tabulce:

Pole Popis

Sériové Cislo modulu Sériove Cislo modulu zpracovani pouzitého pro cyklus
zpracovani

Nazev modulu zpracovani  Nazev modulu zpracovani pouzitého pro cyklus

Zasobnik sklicek Cislo sestavy na barveni skli¢ek (na BOND-IIl nebo BOND-MAX) pouzité pro cyklus
Misto barveni Cislo modulu ARC BOND-PRIME pouzitého pro cyklus

Doba spusténi Datum a ¢as zahdjeni cyklu

Cyklus spustil/a Uzivatelské jméno osoby, ktera spustila cyklus

Sklicko vlozZeno uzivatelem  UzZivatelské jméno osoby, ktera vlozila sklicko

Sklicko vyjmuto uzivatelem Uzivatelské jméno osoby, ktera sklicko vyjmula

U kazdého sklicka v cyklu zobrazuje télo sestavy obrazek stitku sklicka a nasledujici informace.

Pole Popis

ID sklicka Systém BOND pfifadi kazdému sklicku jedinecny identifikator
Sklicko vytvoril/a Uzivatelské jméno osoby, ktera vytvofila sklicko, pfipadné ,LIS"
C. pfipadu Jedinecny identifikator pfipadu generovany softwarem BOND
Typ tkané Testovaci, pozitivni nebo negativni kontrolni tkan

Objem davky Objem ddvkované reagencie (viz 6.5.8 Objemy ddvkovani a umisténi tkané na sklicka)
Jmeéno pacienta Identifikace pacienta

ID pfipadu Identifikace pfipadu zadana béhem nastaveni sklicka

Protokol barveni Pouzity protokol barveni

Pfiprava Pouzity protokol pfipravy (pokud existuje)

Protokol HIER PouZity protokol HIER (pokud existuje)

Enzymovy protokol PouZity protokol pro ziskani enzymu (pokud existuje)
Denaturace Pouze pro ISH - pouzity denaturacni protokol (pokud existuje)
Hybridizace Pouze pro ISH - pouZzity protokol hybridizace (pokud existuje)
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Reference LIS[2 az 7] Dal$i referenéni informace LIS pro systémy s instalovanym LIS-ip (viz 11.2.6 Datova
pole sklicka LIS)

Barveni Pouzity rezim barveni, napfiklad jednoduché barveni

Stav dokoncenf Oznacuje, zda je sklicko zpracovavano, dokonceno nebo jiz bylo ohodnoceno. Také
oznacuje, zda byly hlaSeny néjaké udalosti oznameni.

Komentare Komentare Ize kdykoli vlozit do vlastnosti sklicka

OdhlaSenti: Odhlaseni je vyhrazené misto v tiSténé papirové sestavé, kde kontrolor mize odhldsit
kazdé sklicko.

PouZité reagencie (nebo preferovana souprava obsahujici slozky smi§ené reagencie)

UPI Jedinecny identifikator baleni kazdé reagencie nebo upfednostriované soupravy
pouzité pro toto sklicko

Nazev Nazev kazde reagencie nebo uprednostiované soupravy pouzité pro toto sklicko
Verejny nazev Verejna ndzev pro systémy s nainstalovanym LIS-ip
Cislo $arze Cislo $arze kazdé reagencie nebo upfednostiiované soupravy pouzité pro toto sklicko

Cisla $arzi reagencii ve velké nadobé jsou uvedena pro BOND-PRIME

Datum vyprSeni platnosti  Datum vyprSeni platnosti kazdé reagencie nebo upfednostiované soupravy pouzité
pro toto sklicko

DalSi podrobnosti 0 okné sestavy a moznostech tisku ziskate v ¢asti 3.7 Sestavy.

9.6  Sestava pripadu

Tato sestava zobrazuje podrobnosti o kazdém sklicku ve stejném pfipadu jako aktudlné vybrané sklicko. Zpréava miize
byt vygenerovana z obrazovky Slide setup (Nastaveni sklicka), obrazovky Slide history (Historie skli¢ek) a okna Slide
identification (Identifikace sklicka). V pravém hornim rohu sestavy pfipadu jsou uvedeny informace v nésledujici
tabulce:

ID pfipadu Identifikace pfipadu zadana béhem nastaveni sklicka

Jméno pacienta Jméno pacienta

Komentare k pfipadim Dalsi informace o pfipadech

Lékar Jméno lékare nebo doporucujiciho patologa odpovédného za pacienta
Komentare |ékare Dalsi informace o |ékafi

Vytvoreno Datum a Cas vytvoreni pfipadu
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C. pfipadu

Jedinecny identifikator pfipadu generovany systémem BOND

Télo sestavy obsahuje ndsledujici informace pro kazdé sklicko v pfipadu:

Pole Popis

ID sklicka

Sklicko vytvoril/a
Cyklus

Cyklus spustil/a
Typ tkane

Objem davky
Protokol barveni
Pfiprava

Protokol HIER
Enzymovy protokol
Denaturace
Hybridizace
Reference LIS (2 az 7)

Barveni

Sériové éislo modulu
zpracovani

Misto barveni

Stav dokonceni

Komentare

Odhlasent:

UPI
Nazev

Verejny nazev

Systém BOND pfifadi kazdému sklicku jedinecny identifikator
Uzivatelské jméno osoby, ktera sklicko vytvofila, pfipadné ,LIS".
Cislo cyklu, ve kterém bylo sklicko zpracovéno

Uzivatelské jméno osoby, ktera spustila cyklus

Testovaci, pozitivni nebo negativni kontrolni tkan

Objem dévkované reagencie (viz 6.5.8 Objemy davkovani a umisténi tkané na sklicka)
Pouzity protokol barveni

Pouzity protokol pfipravy (pokud existuje)

PouZity protokol HIER (pokud existuje)

PouZity protokol pro ziskani enzymu (pokud existuje)

Pouze pro ISH - pouzity denaturacni protokol (pokud existuje)
Pouze pro ISH - pouZzity protokol hybridizace (pokud existuje)

Dalsi referenéni informace LIS pro systémy s instalovanym LIS-ip (viz 11.2.6 Datova
pole sklicka LIS)

Pouzity rezim barveni, napfiklad jednoduché barveni

Sériové ¢islo modull zpracovani pouzitych pro zpracovani sklicka

Pozice, ve které bylo sklicko zpracovano

Oznacuje, zda je sklicko zpracovavano, dokonceno nebo jiz bylo ohodnoceno. Také
o0znacuje, zda byly hlaSeny néjaké udalosti oznameni.

Komentadre |ze kdykoli vlozit do vlastnosti sklicka

Odhlaseni je vyhrazené misto v tiSténé papirové sestave, kde kontrolor m{ize podat
konecné skore a komentare

PouZité reagencie
Jedine¢ny identifikdtor baleni kazdé reagencie pouzité pro toto sklicko
Nazev kazdé reagencie pouzité pro tohle sklicko

Verejna nazev pro systémy s nainstalovanym LIS-ip
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Cislo $arze Cislo $arze kazdé reagencie pouzité pro toto sklitko
Cisla $arzi reagencii ve velké nddobé jsou uvedena pro BOND-PRIME

Datum vyprSeni platnosti  Datum vyprSeni platnosti kazdé reagencie pouzité pro toto sklicko

DalSi podrobnosti o okné sestavy a moznostech tisku ziskdte v ¢asti 3.7 Sestavy.

9.7  Sestava protokolu

Chcete-li generovat sestavy protokold pouzitych pro vybrana sklicka, vyberte sklicko a kliknéte na Protocol report
(Sestava protokolu). Z protokol(, které se spoustéji na skli¢ku, vyberte pozadovany protokol a potom pro vytvofeni
sestavy kliknéte na Report (Sestava). Popis této sestavy naleznete v ¢asti 7.5 Sestavy protokold.

9.8  Shrnuti sklicek

Souhrn zpracovani sklicek zobrazuje pocet sklicek spusténych béhem stanoveného obdobi. Informace se zobrazi v
tabulkovém i grafickém formatu jako pocet sklicek zpracovanych za jednotku ¢asu ve stanoveném obdobi.

Chcete-li nahlasit pocet zpracovanych snimkg, kliknéte na obrazovce Slide history(Historie skli¢ek) na moZnost Slides
summary (Shrnuti sklicek), ¢imz se otevie okno Slides summary (Shrnuti sklicek).

Z rozeviraciho seznamu Processing module (Modul zpracovani) vyberte bud konkrétni modul zpracovéni podle jeho
nazvu, nebo All (VSechny) (v8echny moduly zpracovani nebo vechny moduly zpracovani BOND-ADVANCE ve svazku,
ke kterému je klient aktualné pripojen).

V poli Resolution (Casovy ramec) vyberte Casovou jednotku, kterd se mé pouzit k hidseni poctu spusténych sklicek,
napf. ,Day” (,Den") vygeneruje sestavu ukazujici podet sklicek zahdjenych kazdy den ve stanoveném ¢asovém obdobi,
zatimco ,Month" (,Mésic") udava pocet sklicek zahajenych kazdy mésic v daném obdobi.

Nastavte data To (Do) a From (Od). Jednotka ¢asu nastavend v poli Resolution (Casovy ramec) zacina od data From
(0d) a pokracuje v celych jednotkach aZ do blizkosti data To (Do), kdy miiZe byt k dokonéeni obdobi vyZadovana ¢ast
jednotky.

Pro néhled sestavy kliknéte na moznost Generate (Vygenerovat).

DalSi podrobnosti o okné sestavy a moznostech tisku ziskdte v ¢asti 3.7 Sestavy.
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9.9  Export dat

Vytvorte soubor obsahujici podrobnosti o vSech sklickach, které byly zpracovany ve zvoleném rozsahu dat tak, ze na
obrazovce Slide history (Historie skli¢ek) kliknete na Export data (Exportovat data). Exportovany soubor je ve
standardnim formatu souboru ,comma separated values” (csv) a Ize jej snadno importovat do externich tabulkovych
procesor(, jako je Microsoft Excel. Po importu do tabulky jsou data prezentovéna ve formatu, ktery umoZiuje (v
zavislosti na funkénosti tabulky) tfidéni, vyhledavani a vytvareni pfizplsobenych sestav a grafl.

Pro kazdé sklicko ve vybraném ¢asovém obdobi budou do exportovaného souboru zahrnuty néasledujici informace:

» Datum zpracovani

 Sérioveé Cislo modulu zpracovani
* |D sklicka

» Cyklus spustil/a

e UPI'markeru

o UPImarkeru 2

» Jméno pacienta

 Typ tkané (testovaci, nebo pozitivni nebo
negativni kontrola)

e Stav

» Komentare

» Ndzev protokolu pfipravy

» Nazev protokolu HIER

» Nazev protokolu HIER 2

» Ndzev enzymového protokolu
» Nazev enzymového protokolu 2
» Nazev protokolu denaturace

» Nazev protokolu denaturace 2
» Nazev protokolu hybridizace

» Nazev protokolu hybridizace 2
» Nazev protokolu barveni

» Nazev protokolu barveni 2

» Nazev detekeniho systému

» Nazev detekcniho systému 2

Nazev modulu zpracovani
ID cyklu

Sklicko vytvoril/a

Barveni

Nazev markeru

Nazev markeru 2

ID pripadu

Lékar

Objem davky

Verze protokolu pfipravy

Verze protokolu HIER

Verze protokolu HIER 2

Verze enzymového protokolu
Verze enzymového protokolu 2
Verze protokolu denaturace
Verze protokolu denaturace 2
Verze protokolu hybridizace
Verze protokolu hybridizace 2
Verze protokolu barveni

Verze protokolu barveni 2
Sériové Cislo detekéniho systému

Seériové Cislo detekcniho systému 2

Sloupce s ¢islem 2 v ndzvu jsou relevantni pouze pro sekvencni mnohondsobné barveni; definuji informace tykajici se

druhého barveni pro dané sklicko.
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Chcete-li exportovat podrobnosti sklicka, pouzijte nasledujici postup:
1 Vyberte pozadované ¢asové obdobi (viz 9.2 Vyber sklicka).
2 Kliknéte na Export data (Export dat).
3 Po vyzvani soubor ulozte.
Soubor se ulozi do slozky se stazenymi soubory (nebo vyberte Save as (UloZit jako) pro uloZeni do jiné slozky.

Ulozeny soubor Ize oteviit ve standardnim tabulkovém procesoru, jako je Microsoft Excel, a zpracovat pomoci
dostupnych funkci. Pfi otevirani souboru bude mozna nutné zadat nékteré parametry souboru. Soubor je ve formatu
,CSV", parametry jsou nasledujici:

« Typ souboru je Delimited (S oddélovaci)

« Delimiter (Oddélovacem) nebo Separator (Oddélovacim znakem) je Comma (Cérka)

« Pouzijte formét sloupce General (VSeobecny).

@ Cas zahdjeni zpracovéni v exportovanych detailech sklicka se nebude presné shodovat s Casem
zahéjeni historie sklitka na obrazovce. Cas zahéjeni zobrazeny na obrazovce historie sklicka je ¢as,

kdy bylo stisknuto tlacitko spusténi cyklu B hlaSeny v exportovanych datech je vSak Cas,
kdy skuteCné zacalo zpracovavani cyklu v modulu zpracovani.
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Kapitola 9 Historie skligek (v fidicim systému BOND)

9.10 Strucna historie sklicka

Struény pfehled historie sklitka zobrazuje informace o vSech sklickdch ve svazku, které byly zpracovény (nebo se
stale zpracovavaji) v Casovém rdmci pouzitém pro vybér sklicka na obrazovce Slide history (Historie skli¢ek). Sestava

obsahuje oblast pro odhldseni a Ize ji pouzit jako zaznam zpracovanych sklicek.

Chcete-li vytvofit kratkou sestavu o historii sklicka, oteviete obrazovku Slide history (Historie sklicek) a nastavte
hodnoty data a ¢asu From (Od) a To (Do), aby se na obrazovce zobrazila vSechna sklicka ve svazku zpracovaném v
daném obdobi (viz 9.2 Vybér sklicka). Pro vygenerovani sestavy kliknéte na Brief slide history (Stru¢na historie
sklicka).

@ V laboratofich s vysokymi obraty mdZe vychozi ¢asovy rozsah na obrazovce Slide history (Historie
skligek) (jeden tyden) obsahovat tisice sklicek. Vytvofeni sestavy pro tolik sklicek bude trvat nékolik
minut — namisto vychoziho nastaveni v takovém pfipadé radéji definujte kratSi casové intervaly, je-li

to mozné.

Sestava obsahuje pro kazdé sklicko nasledujici podrobnosti:

* |D pfipadu o Typtkane

» Jméno pacienta e (Objem davky
« |D sklicka  Stav

» Marker o Odhlaseni

o Misto barveni

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 230



v/

Klient spravy (na fidicim
systému BOND)

Veskeré obecné konfigurace systému BOND (kromé protokoll a reagencii) se provadi v samostatné softwarové

aplikaci s nazvem ,Klient spravy”. Klienta spravy, kde jsou k dispozici vSechny funkce, mohou spustit pouze uzivatelé
s roli spravce.

Klient spravy ma nasledujici obrazovky, které se oteviraji kliknutim na ikony umisténé na panelu funkci v horni ¢asti
klienta.

Help Log out

@ <D

e 10.1 Users (uzZivatelg)

e 10.2LIS

* 10.3 Labels (Stitky)

e 10.4BDD

 10.5 Settings (Nastaveni)
e 10.6 Hardware
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

10.1 Users (uzivatelé)

UZivatelé systému BOND jsou spravovdni na obrazovce klienta spravy User management (Sprava uzivatel().
MzZete vytvaret, upravovat a deaktivovat uzivatele. Nem(izete vymazavat uzivatele — z{stanou navzdy v

systému. Mizete v3ak uZivatele zablokovat a zakazat jim pfistup k jakémukoli klientovi.

Povoleni uzivatelé maji role, které jim v rémci softwaru ddvaji rliznd préva. Klienta spravy (kde mohou provadét
v8echny funkce) mohou otevfit pouze uZivatelé s roli spravce. UZivatelé s roli operatora mohou registrovat reagencie,
nastavovat a zpracovavat skliCka a generovat sestavy, ale nemohou upravovat podrobnosti o reagenciich, panely
reagencii ani protokoly. Uzivatelé s roli kontrolora maji vSechna prava operatora, ale mohou také upravovat
podrobnosti o reagenciich, panely a protokoly. Uzivatelé mohou mit vice nez jednu roli.

Obrazek 10-1: Obrazovka User management (Sprava uZivateld)

1 2 3 4
User manggement
Show users: B3 Adduser
e 5
paul Roles
\‘} e Operator 6
=3
10 9 8 7
Vysvétlivky
1 Seznam v3ech uZivatelG BOND 7  Reset (Resetovat)
e oy . Zruste neulozené zmén
2 Pomoci filtru miZete zobrazovat v§echny y
uzivatele, nebo pouze aktivované ¢i zablokované 8  Save (UloZit)

uZivatele
3 Podrobnosti o vybraném uZivateli 9

4  Zpréva s poZadavky na heslo

5 Disable user (Zablokovat uzivatele) 10

Zablokujte (nebo znovu povolte) aktuainé
vybraného uzivatele

6 Roles (Role)
Vyberte uzivatelskeé role
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UloZte zmény pro aktudlniho uzivatele

Aktualné vybrany uzivatel — jeho podrobnosti jsou
zobrazeny v pravé casti obrazovky

Add (Pridat)

Klepnutim zruste zaskrtnuti policek na pravé

strané obrazovky a pridejte podrobnosti pro
nového uzivatele
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

Kazdy novy uzivatel vyZaduje uzivatelské jméno a heslo. UzZivatelské jméno a heslo jsou nutné k pfihlaseni klinického
klienta a klienta spravy. Jakmile bude uzivatel vytvoren, uzivatelské jméno nebude mozné zmenit, ale heslo ano.
UZivatelé si mohou kdykoli zménit své heslo na obrazovce s prihlasenim BOND a spravcové si jej mohou zmeénit na
obrazovce User management (Sprava uzivatel(l). Heslo musi mit 4-14 znak( a musf obsahovat alespor jedno éislo.

Hesla rozlisuji velka a mala pismena a v hesle se doporucuje velka a mala pismena kombinovat.

Software BOND ovéfuje hesla uz pfi jejich zméné, dokud nespIni minimalni pozadavky, nebude je

mozné ulozit. Nesdilejte hesla s ostatnimi zaméstnanci. Vzdy, kdyz se od modulu zpracovani
vzdalite, se ze svého Uctu odhlaste.

Dal$i idaje o uZivateli (jméno a pfijmeni a nazev préce) jsou volitelné. Zobrazuiji se v protokolech a zprévach. ID
uzivatele se automaticky priradi a zobrazi se v protokolech a zpravach.
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

10.2 LIS

VétSinu konfigurace LIS provadi servisni personal pfi instalaci BOND LIS-ip, ale v systému je uZivateldm k

dispozici maly poget moZnosti konfigurace na obrazovce LIS configuration (Konfigurace LIS). Na obrazovce je igs
také protokol chybovych zprav.

Obrazek 10-2: Obrazovka LIS configuration (Konfigurace LIS)

LIS configuration

‘You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurect existing case [JEl
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides

7

5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs): | 1

Log messages

I e e
6

8
.
Vysvétlivky
1 License (Licence) Enable unprocessed LIS slide lifetime (hrs)

Zobrazuje licen¢ni heslo LIS-ip.

Duplicate case ID (Duplicitni ID pifipadu)
Nastavi akci pro pripady se stejnym ID pfipadu
jako existujici pripady.

Force LIS printing in BOND (Nuceny tisk LIS v
rémci systému BOND)

Vynuti, aby byla vSechna sklicka LIS vytiSténa
systémem BOND. Viz 11.7 Stitky sklicek.

Enable LIS to update LIS slides (Povolit LIS
aktualizaci sklicek LIS)

PfepiSe (aktualizuje) nezpracovana sklicka, pokud
jsou sklicka se stejnym ¢arovym kodem
systémem LIS znovu odeslana. Pokud je toto
nastaveni zakazano, BOND odmitne jakykoli pokus
LIS o opétovné pouziti stejného ID carového kodu.
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(Povolit nezpracovanou Zivotnost skliéka LIS (v
hodinach))

Smaze sklicka prijata z LIS, které nejsou
zpracovana do zadaného poctu hodin.

Log Messages (Protokolové zpravy)
Po kliknuti na View log (Zobrazit protokol) se
zobrazi jako seznam (viz vpravo).

Edit LIS data fields (Upravy datovych poli LIS)
Konfigurace zobrazeni dat sklicek v systému
BOND.

View log (Zobrazit protokol)

Zobrazi seznam chyb vyplyvajicich bud ze zprav
LIS odeslanych do systému BOND, nebo
odpoveédi ze systému BOND na zpravy LIS.
Opétovnym kliknutim aktualizujete seznam o
nedavné chyby.
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

Licence

Pro systém BOND LIS-ip potfebujete licenci, ktera se aktivuje pomoci hesla poskytnutého uzivatelem Leica
Biosystems. Heslo obvykle zaddva servisni personal, ktery nastavil pfipojeni LIS-ip. Pokud tomu tak neni, pak se na
obrazovce zobrazi pouze pole License (Licence). Chcete-li zapnout funkei LIS-ip a zobrazit moZnosti konfigurace a
protokolu uvedené na Obrazek 10-2, zadejte heslo.

Duplicitni ID pripadu

Pomoci nastaveni Duplicate case ID (Duplicitni ID pfipadu) nastavte zpdsob zpracovéni pfipadd pfijatych ze systému
LIS se stejnym ID pripadu jako pripad LIS, ktery je v systému BOND, ale ma proSlou platnost nebo byl vymazan.
(Pokud ma pripad LIS stejné ID pfipadu jako existujici pfipad BOND, tj. pfipad vytvoreny v systému BOND, bude
automaticky odmitnut.) Existuji dvé mozZnosti:

« Resurrect existing case (Obnovit existujici pfipad): Kdyz je novy pfipad pfijat a ma stejné jméno pacienta jako
stavajici pfipad, pak bude stavajici pfipad obnoven (t]. je znovu pouZit). Pokud ma novy pfipad stejné ID
pfipadu, ale jméno pacienta se li$i, bude novy pfipad odmitnut.

Pokud se zménilo jmeéno |ékafe, pouzije se nove jméno.

* Reject message (Odmitnout zpravu): novy pfipad LIS neni pfeveden do systému BOND. Zprdva oznamujici tuto
skute¢nost je zaznamendna v LIS. Budete muset zménit ID pfipadu v LIS a pfipad znovu odeslat.

Pojednani o zpracovani duplicitnich ID pfipadd v pfipadech jinych nez LIS najdete v &asti 6.3.4 Duplikace, obnoventi
a vyprseni platnosti pfipadu. Obecné informace o pfipadech LIS viz 11.2.2 Pripady LIS.

Datova pole sklicka LIS

Instalaci BOND LIS-ip Ize nakonfigurovat tak, aby LIS odesilal systému BOND az sedm parametr( pro kazdé sklicko.
Ty jsou uréeny pouze pro prohlizeni a jsou zobrazeny v zalozce LIS v okné Slide properties (Vlastnosti sklicka).
Zatimco zakladni konfiguraci téchto parametr( provadi servisni technik, vy se mizZete rozhodnout skryt kterékoli pole
parametr(l a nastavit nazvy poli.

Zaskrtnéte pole, ktera chcete zobrazit, a zadejte nazvy poli.
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

10.3 Labels (Stitky)

K tvorbé a Upravé Sablon §titk{ sklicek a volbé Sablon, které se maji pouzivat, pouzijte obrazovku Label Lavet
templates (Sablony $titkd). >

Systém BOND obsahuje osm typi 2D Sablon pro pouZiti s osmi typy sklicek:
» BOND jediné barveni
» BOND Oracle
« Sekvencni mnohondasobné barveni BOND
« Paralelni mnohonéasobné barveni BOND
LIS jediné barveni
e LISOracle
 Sekvencni mnohonasobné barveni LIS
» Paralelni mnohonasobné barveni LIS

Sablony ,BOND" jsou urgeny pro sklicka vytvorend v systému BOND a $ablony ,LIS" pro sklitka vytvofend v LIS, ale
vytiSténa ze systému BOND.

Tyto preddefinované Sablony nelze upravit ani odstranit.
BOND umi ¢ist 1D, 2D a OCR carové kody, ale vytvari pouze 2D Carové kody.

Pokud byl vas systém BOND upgradovan z verze 5.1 nebo niZ$i, nemizete nadéle pouzivat stavajici étecku ¢arovych

kod(, protoZe tento dfivejsi model nepodporuje 2D ¢arové kady.

Chcete-li pro typ sklicka pouzit jinou Sablonu, zkopirujte vychozi Sablonu a upravte vyslednou ,uzivatelskou Sablonu”.
Poté ji ,aktivujte”, abyste z ni udélali Sablonu, kterou systém BOND bude pouzivat pro sklicka tohoto typu. Pro kazdy
typ sklicka miizete vytvorit libovolny pocet Sablon, ale v jednu chvili Ize aktivovat pouze jednu.

VAROVANI: Vzdy uvadéjte na Stitcich dostatek informaci, abyste zajistili, ze v pfipadé selhani
automatické identifikace Stitkd budou moci byt Stitky identifikovany ruéné. Spole¢nost Leica
Biosystems doporucuje, aby vSechna sklicka obsahovala nasleduijici pole:

* |D pripadu nebo jméno pacienta
o |D sklicka
» Typ tkané - k identifikaci kontrolnich tkani a

» Marker - primarni protilatka nebo sonda, kterd ma byt pouzita.
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Obrazek 10-3: Obrazovka Label templates (Sablony &titkd)

1

Slide type: 8oNDsinglestan  [Ji@] - Slide label designer
2 7
e e e B
s ioseTe
: 12/12/2016 |
; *mARK(1) :
Mr. J. Citizen :
AHCF (+) :
Dr. Jones :
5
=3
4 6
Vysvétlivky
1 Slide Type (Typ sklicka) 5 Podokno dprav s rozvrzenim $ablony vybrané
Vyberte typ sklicka — vSechny Sablony pro vlevo
dany typ jsou uvedeny v podokné nize 6 Prikazy pro Upravy Sablon - viz Obrazek
2 Aktivni $ablona (s modrym zatrzitkem) 10-5 Pikazy pro Upravu $ablony Stitkd
3 Vybrana Sablona, zobrazend v podokné tprav 7 Template Properties (Vlastnosti Sablony)
vpravo Vlastnosti aktualné vybraného rozlozeni

Sablony jako celku (pouze pro zobrazeni,
dokud nekliknete na tlacitko Edit (Upravit) v
levém podokné)

4  Prikazy sprévy $ablon - viz Obrazek
10-4 Prikazy spravy Sablon stitkd

Obrazek 10-4: Prikazy spravy Sablon stitk{

1 2 3 4

£33 3 I8 3

Vysvétlivky
1 Nastavte aktualné vybranou Sablonu, ktera 3 Upravte aktualné vybranou Sablonu pomoci
se bude pouzivat pro vSechny Stitky sklicek podokna Uprav a pfikaz(l na pravé strané
pro aktualné vybrany typ sklicka. obrazovky. Vychozi $ablony nelze upravovat.
2  Zkopirujte aktualné vybranou Sablonu a 4  QOdstrante aktualné vybranou Sablonu.
vytvorte tak novou ,uzivatelskou” Sablonu. Vychozi Sablony nelze odstranit.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 237



Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

Obréazek 10-5: Prikazy pro Upravu Sablony titk{

Label templates
Slide type: n Slide label designer
ESl Temp‘lale name. E:'::::l:i\e stain 201
:::hl 14, 2239995559057- 1
FEEREEREEEEEE.,———-——- . Show outlines: 2
- I 12345678 .
? ; 12/12/2016 | oo e 3
. B :
1 1 ont: Arial Narrow -
! mARK 1 ! z:; Normal = 4
[ ]
IVIr J. Citizen + P o
° :
. :
= v
=x
7 6 5
Vysveétlivky
1 Template Properties (Vlastnosti $ablony) Choose Fields (Vyberte pole)
Zadejte nazev a velikost Sablony Chcete-li pfidat nebo odebrat pole z
2 Show Outlines (Zobrazit obrysy) rozlvrzem, oteviete okno Chose fields (Vybrat
Zobrazi obrysy poli v podokné uprav pole)
3 Field Selection (Vybér pole) C”tr.]t lETIVStk) ctudlni o b
Vybér typu pole pro zvyraznéni pole v t'yk|§ nete aktlialn fozvrzent vybranou
podokné Uprav. Zadani ukazkového textu pro ISKarnou
pole. Ovladani posunuti pro priblizeni a oddaleni
4 Text Properties (Vlastnosti textu) ukazkoveho Stitku
Konfigurace vlastnosti textu pro vybrané pole Aktualné vybrané pole - nakonfigurujte v
podokné Text properties (Vlastnosti textu)
vpravo. Potazenim pole na jednom konci
zmeénite Sitku nebo mizete premistit celé
pole.
Pole ID $titku nebo ¢drového kddu — nesmi
byt zménéna velikost
Viz také:

» 10.3.1 Vytvdrejte, upravujte a aktivujte Sablony $titk(

e 10.3.2 Typy informaci
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10.3.1  Vytvarejte, upravujte a aktivujte Sablony stitkd

Tvorte nove Sablony zkopirovanim stavajicich Sablon a jejich Upravou nebo upravujte stavajici uzivatelské Sablony

(nikoli v8ak vychozi §ablony). Aktivujte $ablonu, aby se stala Sablonou pouzivanou pro $titky vytisténé systémem
BOND.

e 10.3.1.1 Tvorba nové $ablony
e 10.3.1.2 Uprava $ablony
e 10.3.1.3 Aktivace Sablony

10.3.1.1 Tvorba nové Sablony

1 Vyberte typ sklicka, pro ktery je nova Sablona urcena.
Pro dany typ sklicka se zobrazi vSechny existujici Sablony.
2 Vyberte Sablonu, kterou chcete zkopirovat (vyberte Sablonu nejpodobnéjsi té, kterou chcete vytvofit).

3 Kliknéte na Copy (Kopirovat).

‘ Kopirovani Sablony s 2D ¢arovym kddem vytvori novou ,uzivatelskou Sablonu” s 2D ¢arovym
kodem.

10.3.1.2 Uprava $ablony

1 Vyberte $ablonu v levém podokné a kliknéte na Edit (Upravit).

Podokno Uprav, tlacitka a seznamy vlastnosti v pravé ¢asti obrazovky umoznuji upravovat rozvrzeni Sablony
zobrazené v podokné uprav.

? Pripadné mlzZete vybrat také moZnost Show outlines (Zobrazit obrysy) (v ¢asti Template properties (Vlastnosti
$ablony) vpravo nahofe) pro zobrazeni hranic pole v podokné Uprav.

3 Do ¢asti Template properties (Vlastnosti Sablony) zadejte nazev Sablony.

@ Pro nazvy Sablon stitk{ je stanoven limit 64 znak({. VSechny ndzvy pouzivané ve stejné
kategorii typl sklicek musi byt jedine¢né.
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4 Uprava rozlozent:

a Pridani nebo odebrani poli - kliknéte na Choose fields (Vybrat pole) a vyberte vlastnosti sklicka, které
chcete zobrazit (viz 10.3.2 Typy informaci, kde je uveden seznam vSech dostupnych vlastnosti).

Pamatujte, Ze neni dovoleno odstranit pole Label ID (ID s$titku), které se pouZiva pro automatickou
identifikaci.

b Umistit pole - vyberte a pretahnéte pole v podokné tprav.

¢ Zména Sitky pole - pfetahnéte pole na libovolném konci pole. (Vyska poli se nastavuje podle velikosti
pisma textu.)

Pokud Sitka pole, kterou nastavite, nenf pfi pouziti Sablony pro hodnotu na konkrétnim Stitku dostatecné
dlouhd, text se zkrati a pfipoji se tfi tecky, aby bylo jasné, ze doslo ke zkraceni.

Velikost pole Label ID (ID Stitku) Nnsmite ménit — musf z{istat ve svém vychozim
nastaveni, aby jej bylo mozné ¢ist snimacem modulu zpracovani.

d Nastaveni vlastnosti textu — vyberte pole a nastavte jeho velikost pisma, styl velikost a zvyraznéni v ¢dsti
Text properties (Vlastnosti textu). V poli také nastavte zarovnani textu.

5 Kliknéte na Save (UloZit).

Ujistéte se, Ze kolem pole Label ID (ID $titku) je dostatek mista. Pokud by do této oblasti zasahoval
text z jakéhokoli jiného pole, mohlo by to narusit automatickou identifikaci.

10.3.1.3 Aktivace Sablony

1 Vyberte Sablonu v levém podokné a kliknéte na Activate (Aktivovat).

Sablona je 0znatena modrou zaskrtavaci znagkou, coz znamend, Ze je nyni aktivni.
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10.3.2 Typy informaci

Sablony $titkd Ize nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly jakoukoli z nésledujicich informaci o sklicku vybranou v okné
Choose fields (Vyberte pole) na obrazovee Labels (Stitky).

Pole Label ID (ID $titku), které se pouzivé pro automatickou identifikaci, nelze z Zddné Sablony odstranit. Maji formu

2D ¢arovych kodd.

ID pfipadu

Sklicko vytvoril/a

Denaturacni protokol

Denaturacni protokol 2

Objem davky

Komentar |ékare

Lékar
Protokol EIER
Protokol EIER 2

Zarizen{

Protokol HIER
Protokol HIER 2

Protokol hybridizace

Protokol hybridizace 2

Komentar lékare LIS
Lékar LIS
LIS reference [2-8]

ID pfipadu pro sklicko (Poznédmka: Ne ¢islo pfipadu - viz 6.3.2 Identifikace
pfipadu).

Uzivatelské jméno osoby, ktera se prihlasila do klienta, kdyz doslo k vytvoreni
sklicka, pripadné ,LIS" v pfislusnych pripadech.

Zkraceny nazev protokolu denaturace.

Zkraceny nazev druhého denaturaéniho protokolu (mdZe byt vyZadovan pro
protokoly mnohonédsobného barveni).

Objem davky 100 ul nebo 150 pl.

Komentdr zaznamenany v systému BOND pro doporucujiciho Iékafe (viz 6.4 Sprava
|lékara).

Jméno doporucujiciho lékare.

Zkraceny nazev enzymoveého protokolu.

Zkréceny néazev druhého enzymového protokolu (mliZe byt vyZadovan pro protokoly
mnohondsobného barven).

Ndzev zafizeni, jak je uvedeno v poli Facility (Zafizeni) na obrazovce klienta spravy
Laboratory settings (Laboratorni nastaveni) - viz 10.5.1 Laboratorni nastaveni.

Zkraceny nazev protokolu HIER

Zkraceny nazev druhého protokolu HIER (mize byt vyzadovan protokoly
mnohonésobného barveni).

Zkraceny nazev protokolu hybridizace ISH.

Zkraceny nazev druhého protokolu hybridizace ISH (m(Ze byt vyZzadovan pro
protokoly mnohonésobného barveni).

U systém( LIS-ip komentdr pro |ékafe v systému LIS.
U systém LIS-ip jméno lékare.
Vlastnosti sklicka LIS importované do systému BOND.

Viz 11.2.6 Datova pole sklicka LIS.
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Marker

Marker 2

Komentar pacienta
Pacient
Protokol pripravy

Verejny nazev

Verejny nazev 2

Komentar ke sklicku

Datum sklicka

ID sklicka
Priorita sklicka
ReZim barveni

Protokol barveni

Protokol barveni 2

Typ tkdné

Zkraceny nazev primarni protilatky nebo sondy pro jediné barveni, paralelni
mnohondsobné barveni nebo prvni barveni sekvencniho mnohonasobného barveni.

Zkraceny nazev primarni protilatky nebo sondy pro druhé barveni
mnohondsobného barveni.

Komentar k pfipadu (viz 6.3.3 Pridani pfipadu).
Jméno pacienta.
Zkraceny nazev protokolu pfipravy.

U systém LIS-ip vefejny nazev primarni protilatky nebo sondy (viz 11.2.4 Nazvy
vefejnych marker() pro jediné barveni nebo prvni barveni mnohondsobného
barveni.

U systémd LIS-ip vefejny ndzev primdrni protilatky nebo sondy (viz 11.2.4 Nazvy
vefejnych marker() pro druhé barveni mnohonasobného barveni.

Komentar ke sklicku (viz 6.5.2 Vytvoreni sklicka).

Datum, kdy byl Stitek vytistén (kratky format, jak je nastaven v mistnim a jazykovém
nastaveni systému Windows (Ovladaci panely)).

8mistné ciselné ID sklicka, jedinec¢né pro sklicko v ramci systému BOND.
U systém0 LIS-ip se jednd o prioritni hodnoceni pro sklicko.
Jediné barveni, mnohonasobné barveni nebo sklicko Oracle.

Zkraceny nazev protokolu barveni pro jediné barveni nebo prvni barveni
mnohondsobného barveni.

Zkraceny nazev protokolu barveni pro druhé barveni mnohondsobného barveni.

Testovaci tkan nebo pozitivni ¢i negativni kontrolni tkdn. Systém BOND tiskne ,(-)"
pro negativni kontrolu, ,(+)" pro pozitivni kontrolu a nic pro testovaci tkan.
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10.4 BDD

Pro aktualizaci definic dat systému BOND a vytvoreni revizniho zdznamu pouzijte obrazovku BDD update 600

(Aktualizace BDD).

LY

Obrdzek 10-6: Obrazovka BDD update (Aktualizace BDD)

3

BDD update

2 File selected:

Leica Biosystems periodically distributes BOD (BOND Dzta Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents

Import status: Successful

Update log
1 23-Aug1311:30:52AM  Information  Test management Finished ’
23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Instrument management  Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Instrument management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Import SQL scripts Finished
23-Aug-1311:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug1311:31:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM Information BOD update Finished

Export audit rail 6

Vysvétlivky

1 Protokol aktualizace BDD

HOWN

Browse (Prochézet)

Vyhledejte soubor aktualizace BDD a otevfete jej do

pole nalevo
Viz:
o 10.4.1 Aktualizace BDD

e 10.4.2 Revizni zdznam

Vybrany aktualizacni soubor BDD

Ukazatel priibéhu a stav aktualizace BDD
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Load (VloZeni)
Klepnutim na toto tla¢itko nainstalujete soubor
aktualizace BDD do pole vlevo

Export audit trail (Export revizniho zéznamu)
Kliknutim vygenerujte soubory revizniho zaznamu -
10.4.2 Revizni zéznam
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10.4.1 Aktualizace BDD

Leica Biosystems pravidelné vydava aktualizace BDD (BOND Definice dat) na svych webovych strankdch, napf. k
pfidani nové uvolnénych reagencii. Aktualizacni soubory BDD pro BOND maji pfiponu ,*.bdd". Tyto aktualizace
instalujte z obrazovky BDD update (Aktualizace BDD).

rdzné pfedpisy v téchto regionech. Zkontrolujte, Ze jste nainstalovali spravny aktualizacni soubor pro
vas region (okno About BOND (O systému BOND) uvadi informace o regionu, viz 3.9 Informace o

systému BOND). Pokud si nejste jisti, ktery soubor méate pouZzit, kontaktujte zakaznickou podporu.

c UPOZORNENT: Pro riizné svétové regiony existuji rizné aktualizaéni soubory BDD, které odrézeji

Aktualizace BDD miizete instalovat kdykoli.

1 Stdhnéte si aktualizacni soubor z webovych stranek Leica Biosystems a ulozte jej na USB flash disk, ktery
neobsahuje viry.

2 Vlozte USB flash disk do fidiciho systému BOND nebo BOND-ADVANCE (nebo pfipadné do libovolného
terminalu BOND v systémech BOND-ADVANCE).

3V klientovi sprdvy oteviete obrazovku BDD update (Aktualizace BDD).

4 Kliknéte na Browse (Prochdzet) a vyhledejte aktualizaéni soubor v okné systému Windows Open (Otevit).
5 Pro zobrazeni souboru BDD v poli v levé horni ¢asti obrazovky kliknéte na Open (Otevfit)

6 Pro aktualizaci definic pomoci novych dat kliknéte na moznost Load (VloZit).

7 Béhem aktualizace jsou zpravy zapisovany do Update Log (Protokolu aktualizace). Jakmile bude aktualizace
dokonéena, na poslednim fadku se zobrazi ,BDD update: Finished (Aktualizace BDD: Dokon¢eno)” a na hornim
panelu se pod ukazatelem pribéhu zobrazi stav ,Successful” (,Uspésna").

8 Otevrete About BOND (Informace o systému BOND) a zkontrolujte, zda byl BDD aktualizovan na nejnovejsi
vydani.

@ Uspésné dokongeni aktualizace BDD Ize zjistit pouze na obrazovce BDD update (Aktualizace BDD)
nebo obrazovce About BOND (Informace o systému BOND). Tento proces trvd jen nékolik minut,

proto doporucujeme pred pfechodem na jinou obrazovku pockat, nez se aktualizace dokonci.

@ Pokud aktualizace nebyla Uspésna, definice dat se vrati do stavu pred aktualizaci a v protokolu
aktualizaci se zobrazi pfislusna zprava. Pokud se aktualizace nepodafi, kontaktujte oddélenich

zakaznickych sluzeb.
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10.4.2 Revizni zaznam

@ Tato ¢ast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME. Revizni zdznam BOND-PRIME je
zachycen v sestavé servisniho protokolu.

M(Zete vygenerovat revizni zéznam o vS§ech zméndch v systému, véetné toho, kdo tyto zmény proved| a kdy. Revizni
zdznam je zapsan do vice soubor( CSV, z nichZ kazdy zaznamenava jinou kategorii informaci. Soubory se zapisuji do
slozky: BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss v fidicim systému.

Jak vytvofit revizni zaznam:

1 Otevfete obrazovku BDD update (Aktualizace BDD) a kliknéte na Export audit trail (Exportovat revizni zaznam).

2 Aby se ohlasily véechny zmény v rdmci celé Zivotnosti systému, vyberte moznost All dat (VSechny data).
Pfipadné mizZete vybrat konkrétni ¢asové obdobi kliknutim na moznost Custom data range (Vlastni ¢asové
obdobi) a pak zadat data a ¢asy From (0d) a To (Do).

3 Kliknéte na Export (Exportovat).

10.5 Settings (Nastaveni)

Obrazovka Settings (Nastaveni) ma obecnd laboratorni nastaveni pro BOND systém (Laboratory settings
(Laboratorni nastavent)) a vychozi nastaveni pfipadi a sklicek a moznosti pracovnich postup( (Case and slide
settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)).

e 10.5.7 Laboratorni nastaveni
» 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a skli¢ka)
e 10.5.3 Zalohy databaze
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10.5.1

L aboratorni nastaveni

Nastavte obecné laboratorni moznosti v podokné Laboratry settings (Laboratorni nastaven):

Obrdzek 10-7: Obrazovka Settings (Nastaveni), podokno Laboratory settings (Laboratorni nastaveni)

Settings
Laboratory settings Laboratory settings
Case and slide seftings Facility: 'I
Play welcome 2
Always dip test (BOND-IIl and BOND-MAX only)
Reagent systems. 3
Uﬁzrinadiviw-ﬁhnn 15 (minu‘eﬁ) 4
User inactivity - long 180 (minutes)
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) 14:00 B 5
6
Last backup: 26/10/2025 14:00 7
Export de-i (with data
' Active database Archived database backups Export 8
Vysvétlivky
1 Facility (Zafizeni) 5 24-hr scheduled backup at (hrs) (24hodinové
Zadejte nazev laboratofe, ktery se ma pldnovand zéloha od (hod.))
zobrazovat v sestavach Nastavi ¢as pro spousténi dennich
2  Play welcome (Prehréat uvitdnt) ?utorptayckych zalowhodsatgaggﬁéZé;h(t)dE)n,ovy
Prehraje uvitaci zpravu, kdyz dojde ke spusténi ormét Casu) - viz 10.5.3 Zalohy databaze.
softwaru BOND 6 Back up now (Provést zalohu okamzitou)
3 Always dip test (Vzdy provadét test ponorenim Okamzng spusti zalqhu databéze -
) 10.5.3 Zalohy databaze.
Zvolte, aby byl pred kazdym cyklem proveden 7 Informace o posledni zaloze nebo ukazatel
test ponofenim nadob s reagenciemi pribéhu béhem zalohovani.
spgmﬂkovanych_typu - viz 8.3.1 Stanoveni 8  Export de-identified database (Export
objemu reagencie anonymizované databaze)
4 Userinactivity (Ne€innost uzivatele) Vyberte, zda chcete anonymizované Udaje

Pouze BOND-PRIME.

Short (Krdtkd) — nastavte dobu ne¢innosti
(minuty), po které musi uZivatel znovu zadat
svij kod PIN.

Long (Dlouhd) - nastavte dobu ne¢innosti
(minuty), po které se uzivatel musi znovu
prihlasit.
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exportovat z aktivni databaze nebo ze zalohy
databaze.
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10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pripadu a

sklicka)

Nastaveni pfipadu a sklicka vdm umozni nastavit:

« vychozi hodnoty pro fadu konfigurovatelnych hodnot pfi tvorbé pfipadd a sklicek,

» moznosti pracovniho postupu pfi vytvafeni pripad( a sklicek.

Popisy moznosti studif a sklicek viz Obrazek 10-8 a Obrazek 10-9.

Obrdzek 10-8: Nastaveni pfipadu v podokné Case and slide settings (Nastaveni pfipadu a skli¢ka)

Case settings

Default preparation:
Default dispense volume:
Create impromptu cases or slides:

Processed case lifetime:

gl = W =

Create daily case

"Dewax n

150 L B

Cases and slides '
0 (days)

Vysvétlivky

1

Default preparation (Vychozf priprava)
Vychozi protokol pfipravy novych pripadd.

Default dispense volume (Vychozi objem dévkovani)
Vychozi objem davkovani pro nové pfipady.

Create impromptu cases/slides (Vytvérejte
improvizované pripady/sklicka)

Nastavte moznosti pro tvorbu pfipadd nebo sklicek
po nacteni sklicek — viz 6.8.2 Moznosti identifikace
vlozeného sklicka.

Poznamka: Nevztahuje se na moduly zpracovani
BOND-PRIME.
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4 Processed case lifetime (Zivotnost zpracovaného
piipadu)

Pocet dni, po které pfipad zdstane na obrazovce
Slide setup (Nastaveni sklicka) po zahajenf
posledniho sklicka v piipadu - viz 6.3.4.2 Zivotnost
zpracovaného pripadu.

5 Create daily case (Tvorba denntho pfipadu)
Automaticky vytvarejte jeden pfipad denné pro
vSechna sklicka zpracovana v dany den - viz
6.3 Prace se studiemi.
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Obrdzek 10-9: Nastaveni sklicka v podokné Case and slide settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID + Barcode
Vysvétlivky
1 Staining mode (Rezim barvent) 3 Force printing in BOND (Nuceny tisk v rdmci
Vychozi nastaveni pro nova sklicka - viz systému BOND)
6.5.2 Vytvoreni sklicka. Povolte zpracovani pouze sklicek se Stitky
2 BOND label ID (ID $titku BOND) ygtlstﬁi_rllyml vlsyvste[Eu BE'NE - Viz 6.8.2 Moznosti
Identifikatory Stitkd sklicek vytvorené v systému UENITIKECE Viozeneno skiicka.
BOND maji formu 2D ¢arovych kodd. Poznémka: Nevztahuje se na moduly zpracovani
BOND-PRIME.

10.5.3 Zalohy databaze

Databdaze ukladda ddlezité informace o pacientech a je nezbytnd pro spravnou ¢innost systému BOND, aby byla
zajisténa obnova, pokud dojde k poskozeni databaze. Systém BOND provadi automatické a manualni zalohy:

 Automatické denni zalohy
 ,Rucni” zalohy na vyzadani
VSechny zalozni soubory jsou ulozeny v fidicim systému BOND v podslozkach nasledujici slozky:
B:\BOND Drop-box\Backups
Pro kazdy typ zalohy jsou generovany dva soubory, vzdy se stejnym formdtem ndzvu:
[Facility name]_BOND_YYYY-MM-DD-HH-mm-ss

kde nézev zafizeni (,facility name") je zadan na obrazovce Settings (Nastaveni) klienta spravy (viz 10.5.1 Laboratornf
nastaveni) (pfipadné je uvedena vychozi hodnota ,Facility”, pokud neni nazev zafizeni uveden). Nazev obsahuje datum
a ¢as spusténi zalohy. Hlavni zalozni soubor ma pfiponu ,.dump” a je zde také soubor protokolu s pfiponou,.log".

Automaticka denni zaloha se spousti na obrazovce Settings (Nastaveni) klienta spravy (10.5.1 Laboratorni nastaveni).
Posledni zdloha se nachazi ve slozce ,Scheduled_Latest". Kdyz je spusténa zaloha ndsledujiciho dne, je posledni
zéloha pfesunuta do slozky ,Scheduled_1_Days_0ld" a tak dale po dobu dalsich Sesti dni (do slozky ,Scheduled_7_
Days_0ld") a poté je odstranéna.

Pokud je fidici systém BOND v naplanovaném Case zalohovani vypnuty, zéloha se nespusti. Ujistéte se, ze jste
nastavili takovy Cas, kdy bude fidici systém zapnuty a kdy je nepravdépodobné, ze budou probihat cykly zpracovani.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 248



Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

Manualni zélohu miZete spustit kdykoli (s vyjimkou pfipadd, kdy je spusténa automatickd zaloha) na obrazovce
Settings (Nastaveni) klienta sprdvy. Kliknéte na Back up now (Zalohovat nyni) v ¢4sti Database backup (Zalohovéni
databéze) (viz 10.5.1 Laboratorni nastaveni).

Jakmile bude zélohovani dokonceno, informuje vas o tom dialogové okno. Zalohovaci a protokolové soubory se
ukladaji do slozky ,Manual”. Pri pfistim manualnim zalohovani budou soubory pfeneseny do slozky ,Manual_
Previous”. Soubory se po tietim manualnim zalohovani vymazou - tedy ulozi se pouze dvé posledni manualni zélohy.

Pokud se néktery typ zalohy nepodafi Uspésné dokoncit, objevi se na pravé strané panelu funkci v X
klientovi spravy a klinickém klientovi ikona (vpravo). lkona zlstane, dokud se neprovede Uspésna zaloha. Cg
Pokud se tato ikona objevi, pokuste se co nejdfive provést rucni zalohovani. Pokud selze i rucni -

zalohovani, okamzité kontaktujte zdkaznickou podporu.

ZvIasté ve starsich systémech BOND, kde se nahromadilo hodné dat, ¢as od Casu zkontrolujte, zda je pro zalozni
soubory k dispozici dostatek mista. Obvykle se jeden zalozni soubor odstrani ve chvili, kdy je zapsan novy, takze
vyuziti mista se zvysijen o relativné malé prirdstky. V nékterych pfipadech vSak budete mozna potfebovat dalSi misto
na disku — pokud ano, kontaktujte zakaznickou podporu.

Pro vy$si zabezpedeni pravidelné zalohuijte zéloZni soubory na jiné misto (mimo Fidici systém BOND). Pokud je to
mozné, zafidte si automatické zalohovani ve spolupraci s vasim IT oddélenim. Pokud to neni mozné, kopirujte
soubory ruéné jednou tydné (v piipadé laboratofi s vysokymi obraty Gastéji). Ridici systém BOND provozuje
zabezpeceny FTP server, aby se IT oddéleni mohlo prihlasovat a stahovat zdlozni soubory ze slozky BOND na
Dropboxu prostrednictvim zabezpeceného FTP.

Pokud potrebujete databazi obnovit, kontaktujte zakaznickou podporu.
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10.6 Hardware

Ke konfiguraci moduld zpracovani, svazk{ (skupin modull zpracovani jednim klientem) a tiskaren $titk( Hardvare

sklicek pouZijte obrazovku Hardware configuration (Konfigurace hardwaru). &4
Konfigurace hardwaru se provadi na tfech kartach:

» 10.6.1 Moduly zpracovani

e 10.6.2 Svazky

¢ 10.6.3 Oznacovac sklicek

10.6.1  Moduly zpracovani

Moduly zpracovani v systému BOND si mlZete prohlizet v zaloZce Processing modules (Moduly zpracovani), kde
mZete také nakonfigurovat jejich velké nddoby na reagencie.

KdyzZ je modul zpracovani fyzicky pfipojen k systému fidicimu systému BOND sitovym kabelem, automaticky se objevi
v levém podokné na zaloZce Processing modules (Moduly zpracovani).

‘ Ridici systém BOND umozni pouze pfipojeni kompatibilnich moduld zpracovani. Pokud je pripojen
nekompatibilni modul zpracovani, zobrazi se ikona a chybova zprava (viz tabulka ikon a vyznamd na
dalsf strané).
Vyberte modul zpracovani a zobrazte podrobnosti v pravé ¢asti karty. Modul zpracovani pojmenujte jedinecnym
nazvem a v pfipadé potfeby zablokujte nékteré velké nadoby (viz 10.6.1.1 Zablokovani velkych nadob na reagencie).
Az tato nastaveni ulozite, modul zpracovani bude oznacen jako ,uveden do provozu".

ZUstane v zaloZce, a to i kdyz bude vypnut nebo odpojen, dokud jej nevyradite z provozu (viz 10.6.1.2 Vyfazeni modulu
zpracovani z provozu).
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Obrazek 10-10: Zalozka Processing modules (Moduly zpracovani) na obrazovce Hardware configuration (Konfigurace

hardwaru)
1 2 3
Hardware configuration
Processing modules Pods; Slide labellers

3210123

ﬂii BOND-Ill . Bulk reagent configuration has been defined for the procssing module.
EEND-\I] #1
M210178 Serial N° 3210123

@ ggmgmﬁﬂ Name: BOND-Ill #1
M212025 |P Address: 10.252.10.2:111
BOND-MAX

@ BOND-MAX #4 Type: BOND-IIl
M212053 Bulk container configuration
BOND-MAX

@ BOND-MAX #3 - — — - — — — - —
Oooooooaoaan

g. 7o v 9w

Ly [ “Dewa DI iBWash |  ‘clkiest [l ‘BikWast “ER

TH_Max

g 1 23 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7
Vysvétlivky
1 VSechny pfipojené moduly zpracovani. 6 Maintenance complete (Udrzba dokoncena)

Kliknutim vynulujete den a pocet sklicek po
preventivni udrzbé - viz Preventivni udrzba v
12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a
BOND-MAX).

7  Save (UlozZit)
Abyste mohli uvést do provozu noveé pripojeny

2 Aktualné vybrany modul zpracovani - jeho
podrobnostijsou zobrazeny v pravé ¢asti
obrazovky.

3 Sériové Gislo, ndzev (upravitelny), IP adresa a typ
modulu zpracovani pro vybrany modul

zpracovani. " . : :
modul zpracovani, musite nastaveni konfigurace
4 Decommission (Vyfazeni z provozu) ulozit. Cheete-li ulozit nastavenf konfigurace
Cheete-li vybrany modul zpracovani vyradit z modulu zpracovani, musite nejprve zajistit, aby
provozu, viz 10.6.1.2 Vyrazeni modulu zpracovani vSechny jeho sestavy na barveni sklicek byly
Z provozu. odemknuty.

5 Konfigurace velké nadoby - pokud nebudete
nékteré stanice pouzivat, mlZete je odskrtnout —
viz 10.6.1.1 Zablokovani velkych nadob na
reagencie nize

Poznamka: Nevztahuje se na moduly zpracovani
BOND-PRIME.
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lkony vedle obrazk{ zpracovatelskych modul( v levém podokné oznacuji, kdy jsou moduly v rdznych stavech:

e T ==

_E';_ Modul zpracovani neni pfipoje @ Modul zpracovani prochdzi udrzbou.

Tato ikona se také zobrazi (spolu s
chybovou zprévou), pokud je pfipojeny
modul zpracovani nekompatibilni se
systémem BOND.

Modul zpracovani se inicializuje. ", Hromadna konfigurace Cinidla nebyla
pfijata modulem zpracovani. Pro odeslani
konfigurace kliknéte na Save (UloZit).

Modul zpracovani je aktudlné ] Hromadna konfigurace reagencii byla
opravovan. l i pfijata modulem zpracovani.

® |||

10.6.1.1 Zablokovani velkych nadob na reagencie

‘ ‘ Tato ¢ast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME.

Laboratore, které pomoci systému BOND neprovadi odmaskovani epitopu a/nebo odparafinovani, mohou v softwaru
nadoby zablokovat a odstranit je z modulu zpracovani. Nadoby pak neni nutné udrzovat s reagencii uvnitf a urychli se
tim inicializace modulu zpracovani, protoze nebude aktivovan privod tekutin do nadob. Chcete-li zablokovat velké
nadoby, zruste jejich zaskrtnuti v podokné Bulk container configuration (Konfigurace velkych nadob) a kliknéte na
Save (UloZit). Po zobrazenfi vyzvy restartujte modul zpracovani, aby se zmény projevily. Zablokované nadoby mlZete
vyjmout, nebo je nechat na modulu zpracovani na svém miste.

10.6.1.2 Vyrazeni modulu zpracovani z provozu

Pokud jiZ modul zpracovéni nepotfebuijete, vyfadte jej z provozu a vyjméte jej ze zalozky Processing modules (Moduly
zpracovani). Ujistéte se, Ze je modul zpracovani vypnuty, poté jej vyberte ze zalozky Processing modules (Moduly
zpracovani) a kliknéte na Decommission (Vyradit z provozu). Pokud je modul zpracovani stéle ve svazku, bude pfi
vyfazeni z provozu ze svazku automaticky odstranén.

Chcete-li modul zpracovéni opét uvést do provozu, pfipojte jeho sitovy kabel.
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10.6.2  Svazky

Svazky jsou kolekce modull zpracovani (a tiskaren Stitkd sklicek), které Ize ovlddat z jednoho klinického klienta - viz
3.1 Architektura systému. Vytvorte svazek i pro instalace s jednou stanici, kde jsou vSechny moduly zpracovani
ovladany z fidiciho systému BOND. Vytvarejte a upravujte svazky ze zdlozky Pods (Svazky).

Obrézek 10-11: Zalozka Pods (Svazky) na obrazovce Hardware configuration (Konfigurace hardwaru).

Haidware configuration
Procdssing modules Pods Slide labellers
Nam Fi
@ Fire
Q7 Podt Description Pod 3
Q v
Q" @ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH B3 M212025
9 s g, e Q |E2ts.
Q7@ Pod3 £ [P retscomoues T roms
TH_Max 4
) BORD-MAX
oo Fot @5'. o S
Allocated slide labellers Available slide labellers
=), ZDesigner TLP 3822
vl
Vysvétlivky
v o . . V.10 ’v .
1 Seznam vSech svazk( 6  Tiskarny Stitkd sklicek ve vybraném svazku.

Vychozi tiskarna je oznacena modrou znackou
zaskrtnuti - viz ¢ast 10.6.2.1 Tvorba noveho
svazku nize.

2 Moduly zpracovani ve vybraném svazku.
Stejné poradi je pouZito u klinického klienta -

viz ¢ast 10.6.2.1 Tvorba nového svazku nize. . ; ) ,
7  Aktudlné vybrany svazek - jeho podrobnosti

3 Nazeva popis (oba Ize upravit) vybraného jsou zobrazeny v pravé &asti obrazovky.
svazku. 8 Add pod (PFidat svazek)

4 Vsechny moduly zpracovani, které nejsou ve Kliknutim nakonfigurujete novy svazek - viz
svazcich. 10.6.2.7 Tvorba nového svazku nize.

5 Vsechny oznaCovace sklicek, které nejsou ve Odstranit
svazcich.

Klepnéte pravym tlacitkem mysSi na prazdny
svazek a kliknutim na Delete (Odstranit) jej
odstrante.

Chcete-li zpfistupnit moduly zpracovani pro zahrnuti do svazku, nakonfiguruijte je v zaloZce Processing modules
(Moduly zpracovani) (viz 10.6.1 Moduly zpracovani). Cheete-li oznacovace sklicek zpfistupnit pro vioZeni do svazku,
nakonfigurujte je v zéloZce Slide labelers (Oznadovade skli¢ek) (viz 10.6.3 Oznacovac sklicek).
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10.6.2.1 Tvorba nového svazku

1 Kliknéte na Add pod (Pfidat svazek).
2 Zadejte jedineCny nazev svazku a pfipadné popis.

3 Z podokna Available processing modules (Dostupné moduly zpracovani) (vpravo nahofe) vyberte moduly

zpracovani a kliknéte na tlacitko se Sipkou doleva , aby se pridaly do podokna Allocated processing
modules (Pfidélené moduly zpracovani) (vlevo nahofe).

Pokud priddvate vice modull zpracovani, pfidejte je v poradi, v jakém se maji zéloZzky zobrazit u klinického
klienta, napf. pokud vyberete jako prvni modul zpracovani A a modul zpracovani B jako druhy, objevi se modul
zpracovani A v podokné a v zaloZkach System status (Stavy systému) v klientech propojenych se svazkem nad
modulem zpracovani B. Chcete-li zménit pofadi modul(l zpracovéni, odeberte je pomoci tladitka se Sipkou
doprava a poté je uvedte do spravného poradi.

47 podokna Available slide labelers (Dostupné oznacovace sklicek) (vpravo dole) vyberte jednu nebo vice
tiskdren Stitk{ sklicek a pridejte ji nebo je do podokna Allocated slide labelers (Pfidélené oznacovace sklicek)
(vlevo dole).

Pokud pfidate vice tiskaren, budou pfi tisku sklicek vSechny dostupné k vybéru. Klepnutim pravym tlacitkem a
kliknutim na moZnost Set as default printer (Nastavit jako vychozi tiskarnu) nastavte vychozi tiskarnu. Vychozi
tiskdrna ma modré zatrzitko.

5 Kliknéte na Save (UloZit).

Chcete-li odstranit svazek, odeberte vSechny moduly zpracovani a tiskarny a poté klepnéte pravym tlacitkem mySi na
svazek v levém podokné a klepnéte na tlacitko Delete (Odstranit).

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 254



Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

10.6.3 0Oznacovac sklicek

Oznacovace sklicek pouzivané systémem BOND musi byt umistény, identifikovany a aktivovany v klientovi spravy na
obrazovce Hardware configuration (Konfigurace hardwaru) v zaloZce Slide laberers (Oznacovace skli¢ek). Diky tomu
je bude mozZné zahrnout do svazk( (viz 10.6.2 Svazky).

Obrézek 10-12: Zalozka Slide labelers (Oznacovace skli¢ek) na obrazovce Hardware configuration (Konfigurace

hardwaru).
Hafdware configutation
Prockssing modules Pods| Slide labellers
B ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842

Printer name: ZDesigner TLP 3842

E ZDesigner TLP 3842 Host name:

Printer type: Zebra TLP3842 -

=3
4
Vysvétlivky
1  Seznam vSech oznacovacu sklicek. 3 Podrobnosti o tiskarné stitk( sklicek - viz
10.6.3.1 Podrobnosti o tiskarné stitk( sklicek

2 Aktualné vybrany oznaCovac sklicek - jeho
podrobnostijsou zobrazeny v pravé ¢asti
obrazovky. 4 Add printer (Pfidat tiskdrnu)

Klepnutim pfidate novy oznacovac sklicek -
konfiguraci provedte v pravé ¢asti obrazovky.

nize.

Chcete-li zpfistupnit nové pripojeny oznacovac sklicek ke viozeni do svazku, kliknéte na moznost Add printer (Pfidat
tiskdrnu) a potom zadejte podrobnosti tiskdrny na pravé strané obrazovky.
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Ne vSechny instalace maji svazky. Pokud nejsou zadné svazky k dispozici, bude vychozi tiskarnou
prvni tiskarna v seznamu.

Pokud je oznaCovac sklicek vyménén, nemusite pfidavat novy oznacovac — Udaje starého
oznaCovaCe mlzete nahradit Udaji nového oznacovace.

Chcete-li odebrat oznacovac ze seznamu, klepnéte na néj pravym tlacitkem a vyberte moznost Delete (Odstranit).

10.6.3.1 Podrobnosti o tiskarné stitk( sklicek

Systém BOND vyZaduije pro kazdou tiskdrnu $titk( sklicek nasledujici podrobnosti:
« Display name (Zobrazovany nézev): ndzev pro etiketovaci tiskdrnu, ktery se bude ukazovat v softwaru BOND

« Printer name (Ndzev tiskarny): nazev tiskdrny pouzivané systémem Windows

Nazev tiskarny v instalacich BOND-ADVANCE je ve skuteénosti tiskarna Share name (Uvedte nazev)
zobrazeny v systému Windows v okné Printers and Faxes (Tiskarny a faxy).

» Host name (Nazev hostitele): ponechte prazdné, pokud se nejedna o tiskdrnu Zebra (napfiklad ZDesigner TLP
3842) na instalaci BOND-ADVANCE. V takovém pfipadé zadejte Computer name (Nazev poditace) terminaly,
ke kterému je oznacCovac sklicek pripojen

Computer name (Nazev pocitace) naleznete v dialogovém okné System (Systém) Windows (viz
Obrazek 10-13).

Obrézek 10-13: Nazev pocitace v dialogovém okné systému Windows

Compaster name, domsin, ared workgroup setings
[ computer name: CRAFISTL | # Change setengs
*Full computer neme: CRRFETL
Computer descripton: Leica BOND Terminal PC [Leica 50MD]
Workgroup: LExcA

« Printer type (Typ tiskarny): model tiskarny (napfiklad ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Tisk zkusebnich stitk(

Pro kontrolu zarovnani tisku: Labels

1 VKklientovi sprévy oteviete obrazovku Labels (Stitky).
2 Vyberte $titek na levém panelu a kliknéte na Print (Tisk).

Obrazek 10-14: Vytisknéte zkuSebni Stitek

Label templates

Slide type: BOND single stain - Slide label designer
E ‘BDND gl stain 2D Template properties.
BOND singl sain 20_1 Template name:  BOND single sta
Units: Millmeters

| 12345678 .
12/12/2016 |

;\/Ir J CTQBRK (1)
. J. UllZ ;
AIHC A (+) ;

:
=3 E3 3 3

3V okné Select a Printer (Vybér tiskarny) vyberte pfislu§nou tiskdrnu a kliknéte na Print (Tisk).
4 Krok 3 opakujte trikrat az pétkrat. Ujistéte se, Ze jsou vSechny znaky na Stitku jasné a presné vytistény.

5 Pokud poloha obrazku na $titku nenf spravnd, prectéte si ¢ast Uprava kalibrace tiskarny Zebra (Cast 10.6.3.3
na strané 257) nebo Upravte kalibraci kognitivni tiskarny (Cast 10.6.3.4 na strané 262).

10.6.3.3 Uprava kalibrace tiskarny Zebra

Nasledujici postup plati pro oba typy tiskdren Zebra: TLP 3842 nebo GX430t. Existuji urcité rozdily,
které jsou popsany v pfisluSném nastaven.

‘ ‘ Pro instalaci systému BOND-ADVANCE provedte na terminalu BOND-ADVANCE nasledujici postup.

T Na hlavnim panelu systému Windows kliknéte na tlacitko Start a vyberte Devices and Printers (Zafizeni a
tiskarny).
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2 Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu tiskarny (napfiklad ZDesigner TLP 3842) a vyberte Printer Properties

(Vlastnosti tiskdrny).

Systém zobrazf dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskarny), jak je zndzornéno naObrézek 10-15.

Obrazek 10-15: Vlastnosti tiskarny

= ZDesigner TLP 3242 Properties *
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fornts  About
General Sharing Ports Color Management Security

)

ZDesigner TLP 3842

Location: | |
Comment:
Model: ZDesigner TLP 3842

Features

Color: Mo Paper available:

Double-sided: No BOMD Slide Label

Staple: Unknown User defined

Speed: Unknown

Maximum resolution: 300 dpi

Preferences... Print Test Page
Cancel Apply Help

3 Vyberte zélozku Advanced (Pokrogilé).

Obrézek 10-16: Vlastnosti tiskdrny — zalozka Advanced (Pokrogilé)

Pricrity:

Driver: ZDesigner TLP 3842

[l ZDesigner TLP 3842 Properties X
Prirter Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fomts  Command Forts  About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

e Mew Driver...

(O Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

() Print directly to the printer

(®) Spool print documents so program finishes printing faster

[JHold mismatched documents
Print spooled documents first
[IKeep printed documents

1 Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processaor...

Separator Page...

Ppply Help
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4 Kliknéte na tlagitko Printing Defaults... (Vychozi nastaveni tisku...).

Systém zobrazi dialogové okno Printer Defaults (Vychozi nastaveni tisku), jak je uvedeno na Obrazek 10-17.

Obrazek 10-17: Vychozi nastaveni tisku

@A ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Printer Memary
Settings
Speed: 50 ~ | mm/s
Darkness: 7 ~
[Stocks: User defined v
Paper Format
O cm i @ portrait
BCD (O landscape
Sre M Pgtae a0
Size
wa
Height: 15.50
Unprintable Area
O —
A [ e
Cocd | [ B | [ e

Tento dokument uvéddi nastaveni tiskdrny v milimetrech. Proto nastavte Paper Format (format papiru) na mm.

5 Vrozeviracim seznamu Stocks (Nosice) vyberte moznost ,BOND Slide Label" (Stitek sklitka BOND).
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6 Vyberte zélozku Stocks (Nosice).

Obrdzek 10-18: Vychozi nastaveni tisku — karta Stocks (Nosice)

@ ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults *
Barcode Fonts Command Fonts
Custom Commands Import/Export settings Tools About

Ciptions Advanced Setup Dithering Stocks Prirter Memary

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock deseription

BOND Slide Label

Description

Define your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores |abel dimensions and some printer settings.

Cancel Bpply Help
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7 Kliknéte na tlagitko Change... (Zménit...).

Systém zobrazi okno Define Stock (Definujte nosic¢), jak je zobrazeno na Obrazek 10-19.

Prfed zménou nastaveni doporucujeme vratit tiskarnu do vychoziho nastaventi, jak je uvedeno v tabulce nize, a

vytisknout nékolik zkusebnich stitk.

40,00 mm

Sitka $titku 24,00 mm
VySka Stitku 15,50 mm
Nepotisknutelnd oblast - 0,00 mm
Vlevo

Nepotisknutelnd oblast - 1,50 mm
Vpravo

Obrazek 10-19: Dialogové okno Define Stock (Definujte nosi¢)

15,00 mm
4,50 mm

0,00 mm

Define Stock ? b4
MName

BOMD Slide Label
Options

Darkness 7 e

Speed 50 w | mm/s
Dimensions

Label Width 2400 mim

Label Height 1550 mm

Unprintable Area

Left: Top:

Right: Bottom:

Cancs

Help

« Pokud je levy okraj odfiznut, mirné snizte hodnotu Right (Vpravo) pod poloZkou Unprintable Area

(Nepotisknutelna oblast) napfiklad z 1,50 mm na 1,00 mm.

« Pokud je pravy okraj odfiznut, mirné zvyste hodnotu Right (Vpravo) pod poloZzkou Unprintable Area

(Nepotisknutelna oblast) napfiklad z 1,50 mm na 2,00 mm.

8 Kliknéte natlacitko OK.
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9 Opakujte postup tisku a sefizovani stitk{, dokud nebude Stitek pfijatelny (zadny text nebude ofiznut).

@ Po kliknuti na OK se mZe zobrazit chybova zprava Stock name already used by system form
database (Nazev nosice jiz pouzity v databdzi systémovych formulafd). V tomto pfipadé
upravte Name (Nazev) v okné Define Stock (Definujte nosic), jak je uvedeno na Obréazek 10-20,

pak kliknéte na OK.

Obrdzek 10-20: Zména nazvu nosice Stitku

Define Stock 7 >

Mame

BOND Slide Label 1

Options
Darkness 7 e

Speed 50 w | mm/Ss

10.6.3.4 Upravte kalibraci kognitivni tiskarny

Pro instalaci systému BOND-ADVANCE se pfihlaste do fidiciho systému BOND-ADVANCE jako BONDDashboard.
Pokud je aktudlné zobrazen panel Dashboard, stisknéte Alt + F4, ¢imz dojde k zavfeni.

1 Na hlavnim panelu systému Windows kliknéte na tlacitko Start a vyberte Devices and Printers (Zafizeni a
tiskdrny).
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2 Klepnéte pravym tlacitkem mysi na ikonu tiskarny (napfiklad Cognitive Terminal 1) a vyberte poloZku Printer

Properties (Vlastnosti tiskarny).

Obrézek 10-21: Vyberte Printer Properties (Vlastnosti tiskarny)

See what's printing
Set as default printer

Printing preferences

R

Printer properties

Cognitive
Terminal 1

Create shortcut

Remove device

Troubleshoot

Properties

nastaveni se neaktualizuji spravné.

Nevybirejte Printing Preferences (Predvolby tisku), dialogové okna jsou podobnd, ale

Systém zobrazi dialogové okno Cognitive Printer Properties (Vlastnosti kognitivni tiskarny), jak je uvedeno na

Obrazek 10-22.

Obrdzek 10-22: Vlastnosti kognitivni tiskarny

[ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties

Printer Settings
General

Stocks
Sharing

Command Fonts

Language  Barcode Fonts
Ports Color Management

About
Security

s

S

|Cognitive Cxi 2 inch 200 DPI TT Properties |

Location: |

Comment:

Model:
Features
Color: Mo

Double-sided: Mo
Staple: Unknown
Speed: Unknown

Maximum resclution: 300 dpi

Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT

Paper available:

User defined
0.73x0.753 inch
1.15x 1 inch
1.2x1inch
1.25x 2inch

Preferences...

Cancel

Print Test Page

Apply

Help
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3 Vyberte zdlozku Advanced (Pokrocilé).
Systém zobrazi zalozku Advanced (Pokrocilé), jak je uvedeno na Obrazek 10-23.
Obrézek 10-23: Zalozka Advanced (Pokrogilé)

=1 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties x

Printer Seftings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Forts  About
General Sharing Ports Advanced Color Management Security

Priority:

Driver: Cognitive Ci 2 inch 300 DPI DT ~ Mew Driver...

(®) Spool print documents so program finishes printing faster
(D) Start printing after last page is spooled
(®) Start printing immediately

(O Print directly to the printer

[ Hold mismatched documents
Print spooled documents first

[ Keep printed documents

[] Enable advanced printing features

Printing Defaults... Print Processor... Separator Page...

Conosl | [l [
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

4 Kliknéte na tlagitko Printing Defaults... (Vychozi nastaveni tisku...).
Systém zobrazi dialogové okno Printer Defaults (Vychozi nastaveni tisku), jak je uvedeno na Obrazek 10-24.

Obrazek 10-24: Dialogové okno Printing Defaults (Vychozi nastavenf tisku)

A Cegnitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings  About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fants

Settings

Speed: Low

Darkness: 100

Stocks: [ BOND Slide Label b
Paper Format

Oem (®) portrait

(D) landscape
|

Oinch rotate 180°
Size

Width: 2200

Height: 15.00
Unprintable Area

Left: 0.00 Top: 0.00

Right: 0.00 Bottom: 0.00

Concel (oo b

Tento dokument uvddf nastavent tiskdrny v milimetrech. Proto nastavte Paper Format (format papiru) na mm.

5 Vrozeviracim seznamu Stocks (Nosice) vyberte moznost ,BOND Slide Label” (Stitek sklicka BOND).
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

6 Vyberte zélozku Stocks (Nosice).

Obrdzek 10-25: Vychozi nastaveni tisku — karta Stocks (Nosice)

@ Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

X

Defined stocks
BOND Slide Label

Stock description

BOND Slide Label

Description

Diefine your own label stock here and save it for future use. Each
stock stores label dimensions and some printer settings.

0K Cancel Apply Help
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

7 Kliknéte na tlagitko Change... (Zménit...).
Systém zobrazi okno Define Stock (Definujte nosic¢), jak je zobrazeno na Obrazek 10-19.

Obrézek 10-26: Dialogové okno Define Stock (Definujte nosic)

Define Stock ? e

Name

BOND Slide Label

Ciptions
Darkness 300 v
Speed Low w
Dimensions
abel it ™
Label Height 15.00 mm

Unprintable Area
Left:

« Pokud je levy okraj odfiznut, mirné snizte hodnotu Right (Vpravo) pod poloZkou Unprintable Area
(Nepotisknutelnd oblast) napfiklad z 0,50 mm na 0,30 mm.

* Pokud je pravy okraj odfiznut, mirné zvyste hodnotu Right (Vpravo) pod polozkou Unprintable Area
(Nepotisknutelna oblast) napfiklad z 0,50 mm na 0,00 mm.

» Pokud je horni nebo spodni okraj odfiznut, viz Upravte svislou polohu stitku na kognitivni tiskarné Cxi
(Cast 10.6.3.5 na strané 269).
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

8 Kliknéte na tlacitko OK.

@ Po kliknuti na OK se mZe zobrazit chybova zprava Stock name already used by system form
database (Nazev nosice jiz pouzity v databdzi systémovych formulafd). V tomto pfipadé
upravte Name (Nazev) v okné Define Stock (Definujte nosic), jak je uvedeno na Obréazek 10-27,

pak kliknéte na OK.

Obrdzek 10-27: Zména nazvu nosice Stitku

Define Stock ? >

MName

BOND Slide Label 1

COptions
Darkness 300 "

Speed Low e

0 Vytisknéte Stitek a zkontrolujte vysledek. Tento postup opakuijte, dokud nebude Stitek pfijatelny (Zadny text
nebude offznuty).
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Kapitola 10 Klient spravy (na fidicim systému BOND)

10.6.3.5 Upravte svislou polohu Stitku na kognitivni tiskarné Cxi

Pokud je poloha stitku prili§ vysokd nebo nizkd, oteviete zélozku Advanced Setup (PokroGilé nastavent) v dialogovém
okné Printing Defaults (Vychozi nastaveni tisku), jak je uvedeno na Obrazek 10-28.

Obrdzek 10-28: Zalozka Advanced Setup (Pokrocilé nastaven)

=0 Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Printing Defaults X

Command Fonts Custom Commands Import/Export settings ~ About
Options Advanced Setup Dithering Stocks Barcode Fonts

Print Mode

() Direct Themal (®) Themmal Transfer
Sensor Type

(®) Gap () Black Bar () None
Present Label

[ Disabled

Distance Advance inch

Distance Reverse 1.00 inch
Cutter/Peeler Options

Enable Cutter Enable Peeler Mode

Full Cut After Every Label

Settings

[] Disable Settings Sent to the Prirter

Print Resolution o | DP
Graphic Options

() Direct Print
Export Label Format to Printer

(O RAM (® FLASH

Delimiter: MNone

Mare Settings

oo | [ oy | [ o

« Pokud je horni okraj ofiznuty, mirné zvyste hodnotu Distance Advance (Vzdélenost vpred) v ¢4sti Present Label
(Soucasny $titek) napriklad z 0,00 mm na 1,00 mm.

« Pokud je spodni okraj ofiznuty, mirné zvy$te hodnotu Distance Reverse (Vzdalenost zpét) v ¢asti Present Label
(Soucasny stitek) napfiklad z 0,00 mm na 1,00 mm.

» Zmeény pouZzijte pouze na jedno nastaveni. Pokud jiZ existuje hodnota Distance Advance (Vzdalenost vpfed) a

spodni okraj je odFfiznuty, sniZte spiSe hodnotu Distance Advance (Vzdélenost vpred), neZ abyste zvysili
hodnotu Distance Reverse (Vzdalenost zpét). Jedna hodnota z{stava na nule a druha hodnota fidi polohu.

1 Kliknéte na tlacitko OK.

2 Vytisknéte Stitek a zkontrolujte vysledek. Tento postup opakujte, dokud nebude Stitek pfijatelny (Zadny text
nebude ofiznuty).
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Volitelny LIS integraéni bali¢ek BOND (LIS-ip) propojuje systém BOND s libovolnym kompatibilnim laboratornim
informacénim systémem (LIS). LIS-ip pfedévéa informace o pfipadu a sklicku z LIS do systému BOND a systém BOND

Integracni ba
BOND Ovladaci)

informace o zpracovani vraci do LIS prostfednictvim LIS-ip.

LIS-ip je vysoce konfigurovatelny a dokdze pracovat s mnoha riiznymi typy LIS a laboratornimi postupy. LIS-ip Ize

[Cek LIS (na

nakonfigurovat tak, aby poskytoval bezproblémovou integraci mezi LIS a systémem BOND umoznujicim automatické

rozpozndvani sklicek LIS, coZ eliminuje potfebu opétovného oznacovani sklicek. Viz Pracovni postupy (Cést 11.8 na

strané 280), kde naleznete obecny pfehled dostupnych pracovnich postup(.

Spoleénost Leica Biosystems zajistuje u kazdé instalace komplexni Skoleni specifické pro danou lokalitu.

Informace o LIS-ip viz nasledujici oddily BOND:

Podminky souvisejici s provozem LIS-ip

Viz 11.1 Terminologie LIS

Podrobnosti o dalSich softwarovych funkcich
Viz 11.2 Dal$i funkce softwaru

Prehled pfipojeni a konfigurace LIS

Viz 11.3 Pripojeni a inicializace LIS

Popis indikace a obnovy chyby LIS

Viz 11.4 Oznameni LIS

Seznam referenci dat pripadu a sklicek

Viz 11.5 PoZadavky na Udaje pfipad a sklicek
Popis dat stavu skliCka, které je systém BOND LIS-ip schopen podat LIS
Viz 11.6 Odesilani dat sklicka zpét do LIS
Odkaz na pozadavky na Stitek sklicka

Viz 11.7 Stitky sklicek

Prehled typickych implementaci LIS

Viz 11.8 Pracovni postupy.
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.1 Terminologie LIS

K popisu funkénosti LIS a rozliseni mezi normalnimi prvky systému BOND a prvky LIS je zapotfebi fada novych vyraz(.
Tyto vyrazy jsou popsany v nasledujicim seznamu.

LIS - laboratorni informacni systém; software, ktery spravuje informace souvisejici s praci laboratore.
 LIS-ip - Integracni balicek BOND LIS, volitelny doplnék, ktery systému BOND umozriuje praci s LIS.
 Sklicko LIS - sklicko vytvorené LIS a odeslané do systému BOND ke zpracovani.

e Pripad LIS - pfipad vytvoreny pomoci LIS a odeslany do systému BOND.

« Stitek sklicka Auto-ID — $titek sklitka, ktery mdze byt automaticky rozpoznan systémem BOND. Ty Ize
vytisknout pomoci systému BOND nebo LIS, staci, aby byl pouZit rozpoznatelny format ¢arového kddu. Viz
11.3 Pfipojeni a inicializace LIS.

« Stitek sklicka Assisted-ID — $titek sklitka, ktery nemiZe byt automaticky rozpoznan systémem BOND.

» Stitek sklicka LIS - $titek sklicka z tiskarny pripojené k LIS. Stitek sklitka LIS zobrazuje Garovy kod LIS a
jakékoli dal$i informace nakonfigurované pro Stitek v LIS.

o Stitek sklicka BOND-LIS - $titek sklicka pro skligko vytvorené v LIS, ale vytistény na tiskérné pfipojené k
systému BOND. Stitek BOND-LIS pouzivé konfiguraci $titku sklicka LIS BOND, kterou Ize upravovat pomoci
softwaru BOND.

* Pfistupové Cislo — spolecny vyraz LIS pro ¢islo nebo jiné ID, které identifikuje konkrétni pfipad. Pfistupoveé Cislo
je rovnocenné ,ID pripadu” systému BOND.

« Udaje o pacientech — podrobnosti o pacientovi, které tvoii ,piipad” v systému BOND.
» Demograficka data - bézny vyraz LIS pro Udaje o pacientech nebo o pripadech.

o Carovy kod LIS - &arovy kdd pridéleny LIS, ktery jedinecné identifikuje kazdé sklicko LIS.

11.2 Dalsi funkce softwaru

Systémy BOND s LIS maji dalSi softwarové funkce, které se ve standardni verzi nenachazeji. Systémy BOND LIS-ip si
zachovavaji vsechny funkce standardniho softwaru BOND software.

Viz:
e 11.2.1 Stavové ikona LIS
e 11.2.2 Pfipady LIS
e 11.2.3 Sklicka LIS
e 11.2.4 Nazvy vefejnych markerd
e 11.2.5 Prioritni sklicka
e 11.2.6 Datova pole sklicka LIS
e 11.7 Stitky sklicek
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.2.1 Stavova ikona LIS

Obrazek 11-1: Stavova ikona LIS v pravém hornim rohu obrazovky softwaru BOND

b

Software BOND s LIS-ip obsahuje ikonu stavu LIS na zcela praveé strané standardni listy funkci. Ta zobrazuje
nasledujici:

« Stav pfipojeni LIS (viz 11.3 Pripojenf a inicializace LIS)

« Indikace chyby LIS (viz 11.4 Oznameni LIS)

11.2.2  Pripady LIS

Pripady LIS jsou pripady, které byly vytvofeny v LIS a poté zaslany do systému BOND. Pfipady BOND jsou naopak
pfipady vytvorené v systému BOND.

» Pripady LIS obsahuji stejna pole vlastnosti jako pfipady BOND, ale jakmile byl pfipad zaslan do systému BOND,
zadné informace nelze upravovat.

» Systém BOND automaticky pridéli kazdému pripadu LIS jedinecné Cislo pripadu.

 Pristupové ¢islo LIS nebo ID pfipadu se v ramci systému BOND stava ID pfipadu.

» Pokud je toto ID pfipadu stejné jako u existujiciho pfipadu BOND, bude novy pfipad LIS zamitnut. Budete muset
zmenit 1D pfipadu v LIS.

» Pokud jsou ID pfipadu a jméno pacienta nového pripadu LIS stejné jako u aktivniho pripadu LIS, ktery je jiz
uveden na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka), pouZije se automaticky existujici pfipad. Sklicka v
,novém" pfipadu se pridaji ke sklickim ve stavajicim pfipadu. Pokud jsou ID pfipadu stejna, ale jména pacient
se lisi, bude novy pfipad odmitnut.

» Pokud jsou ID pfipadu a jméno pacienta pfipadu LIS stejna jako u pfipadu LIS s ukoncenou platnosti nebo

vymazaného v systému BOND, bude bud obnoven existujici pfipad, nebo bude odmitnut novy pfipad, v
zévislosti na vasem nastaveni na obrazovce LIS klienta spravy (viz Duplicitn{ 1D piipadu (Cést na strané 235)).

» Sklicka pridana do pfipadu LIS pomoci softwaru BOND jsou vytvorena jako sklicka BOND.

« Pripady LIS maji stejny vychozi protokol pripravy a vydejni objem jako pripady BOND, jak je nastaveno v
klientovi spravy (viz 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni pfipadu a sklicka)).
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.2.3  Sklicka LIS

Sklicka LIS jsou sklicka, ktera jsou vytvorena v LIS a poté zaslana do systému BOND. Sklicka BOND jsou naopak
skliCka vytvorena v systému BOND, a to bud v ramci pfipadu BOND, nebo pfipadu LIS.

Sklicka LIS Ize v seznamu sklicek identifikovat podle barvy jejich Stitku: Sklicka LIS maji Sedy Stitek.
Obrazek 11-2: Sklicko LIS (vlevo) a jednobarevné rutinni sklicko BOND (vpravo)

Na sklicka LIS se vztahuji ndsledujici fakta:

o Stitky vytisténé z LIS obvykle obsahuji ¢arovy kod. Za predpokladu, Ze ¢érovy kéd je v jednom ze $esti formata
podporovanych systémem BOND a systém BOND byl pro nacitani tohoto formatu nakonfigurovan, pak systém
BOND miiZe sklitko po nacteni identifikovat. Viz 11.3 Pfipojeni a inicializace LIS.

o Stitky vytisténé ze systému BOND pro sklitka LIS pouzivaji konfigurace $titk{i sklicek LIS BOND. Viz
10.3 Labels (Stitky) .

» Sklicka LIS mohou zahrnovat dalsi pole specificka pro LIS. Viz 11.2.6 Datova pole sklicka LIS.
« Vlastnosti sklicka pochazejici z LIS nelze upravovat pomoci softwaru BOND.

» Kdyz se ke kopirovani sklicka LIS pouziva software BOND, bude kopie vytvorena jako sklicko BOND s
nastavenim §titku sklicka BOND. VSechna pole specificka pro LIS budou odstranéna a vSechna pole budou
upravitelna.

11.2.4  Nazvy verejnych markerd

Ndzvy vefejnych marker( (pro primarni protildtky a sondy) poskytuji spojeni mezi markery specifikovanymi LIS a
markery, které jsou registrovany v systému BOND. Kdyz LIS stanovi marker pro test, systém BOND bude pro test
pouzivat reagencii se stejnym nazvem verejného markeru. Pokud neexistuje verejny ndzev odpovidajici ndzvu markeru
LIS, systém BOND test specifikovany LIS odmitne.

Nazvy vefejnych marker( jsou uréeny pomoci pole Public name (Vefejny ndzev) v okné Edit reagent properties
(Upravit vlastnosti reagencie) (viz 8.2 Obrazovka Nastaveni reagencii). Toto pole bude viditelné, pouze pokud je
nainstalovan LIS-ip.

Kazdy verfejny nazev musi byt jedinecny. Verejné nazvy Ize mezi reagenciemi BOND kdykoli zamérovat a pokud k

tomu dojde, nijak to neovlivni jiz vytvofena sklicka.
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.2.5 Prioritni sklicka

LIS m0Ze urgit prioritni skli¢ka, kterd vyZaduji naléhavé zpracovani. U pfipad(, které obsahuji prioritni sklicko, se na
obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) objevi éerveny pruh.

vlozenim pouze prioritni sklicka a pred vliozenim dalSich sklicek do Predvkladaci zasuvky pockejte, az

‘ Chcete-li na modulu zpracovani BOND-PRIME upfednostnit konkrétni sklicko, vloZte do zasuvky Pred
budou tato sklicka pfenesena ke zpracovani.

Obrdzek 11-3: Pfipad s prioritnimi sklicky zvyraznénymi na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka) cervené.

| B B =
I L0012 - 45216 Shady, Albart Joseph
20130416-153HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Huray Arthur Josey 10

V souCasné dobeé je na konec seznamu nejprve pfidan prioritni pfipad LIS. Pfipad se zobrazi pouze v
horni ¢asti seznamu v nasleduijicich relacich klinického klienta.

Prioritni sklicka jsou oznacena ¢ervenym ,P".

Obrdzek 11-4: Prioritni sklicko LIS, jak je zobrazeno na obrazovce Slide setup (Nastaveni sklicka)

P

11.2.6  Datova pole sklicka LIS

Kromé standardnich vlastnosti sklicka ma systém BOND LIS-ip sedm konfigurovatelnych datovych poli, ktera Ize
nastavit tak, aby zobrazovaly vybrané informace z LIS. Zakladni konektivitu nastavuje servisni zastupce spolecnosti
Leica Biosystems béhem instalace, nicméné jakmile je nastavena, uzivatelé si mohou vybrat, zda s budou pole
zobrazovat, ¢i nikoli, a mohou nastavit nazvy jednotlivych poli - viz Datova pole sklicka LIS (Cast na strané 235).

Pole jsou zobrazena na specidlni zalozZce LIS v okné Slide properties (Vlastnosti sklicka) a dale je Ize vytisknout na
Stitky sklicka (viz 10.3 Labels (Stitky) ). Jejich icelem je pouze podavani zprav a nemaji zadny vliv na zpracovani
sklicka.
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.3 Pripojeni a inicializace LIS

Kazdy modul BOND LIS-ip musf byt nainstalovan autorizovanym zastupcem Leica Biosystems, ktery jeho provoz
pfizplsobi podle individualnich laboratornich pozadavkad.

Systém BOND Ize nakonfigurovat tak, aby nacital kterykoli z nasledujicich formatd ¢arovych kéda:

2D carové kody

QR [=]g; =]

Aztec

Datova matice

Po instalaci modulu LIS se v pravé horni ¢asti obrazovky zobrazi ikona LIS softwaru BOND oznacujici stav pfipojeni
(Obrézek 11-5)
Obrazek 11-5: LIS nepfipojen (vlevo) a pfipojen (vpravo)

\ls

ol ol
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.4 Oznameni LIS

Software BOND indikuje pripojeni LIS nebo chyby dat zobrazenim ikony stavu LIS v pravém hornim rohu obrazovky
obrazovky softwaru BOND (viz 11.2.1 Stavova ikona LIS). Pokud existuji jakdkoli nevyfizend ozndmenf LIS, zobrazi se
pocitadlo poCtu nevyfizenych oznameni. Kdyz nastane nova udalost oznameni, pocitadlo kratce zablika.

Obrézek 11-6: Stavova ikona LIS

Use

]

Chcete-li najit podrobnosti oznameni, klepnéte pravym tlacitkem mysi na stavovou ikonu a vyberte moznost Show LIS
report (Zobrazit zprévu LIS), ¢imZ se otevfe okno LIS service events (Servisni udélosti LIS). Toto okno zobrazuje chyby
a vSechna sklicka, ktera nebyla Uspésné pfenesena. Je zde také uveden dlvod chyby. Mezi typické chyby LIS patfi
chybéjici data, konflikty dat (napf. stejné pfistupové ¢islo pouzivané pro rizné pfipady) nebo situace, kdy vefejny
marker nenf zaregistrovan v systému BOND (viz 11.2.4 Nazvy vefejnych marker().

Obrazek 11-7: Okno LIS service events (Servisni udalosti LIS)

x
LIS service events
(o [ o Jeewe | s | e |
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
g Marker ID GFAP Unable to add LIS slide -

Teco 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker2 1D Barcode already used Acknowledge
Tissue type test
Message ID 002.1
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones

1. 24-Jan-17 2:34... 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge
Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 002.1
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210

.. 24-Jan17235.. 7006 PatientID  PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP

Close

V zévislosti na konfiguraci LIS mize byt mozné opravit chyby a pfipad nebo sklicko odeslat znovu. Pokud LIS neni
schopen znovu odeslat informace, Ize pfipad nebo sklicka vytvorit pfimo pomoci softwaru BOND.

Po pfecteni kazdé chybové zpravy kliknéte na tlacitko Acknowledge (Potvrdit) pro odstranéni ozndmeni dialogového
okna.

AZ budou vSechny chybové zpravy z okna vymazany, pocitadlo ozndmeni z obrazovky zmizi.
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

BOND (O produktu BOND). Poté kliknéte na Service log (Servisni protokol) a z rozeviraciho seznamu
Serial N° (Sériové ¢fslo) vyberte *LIS*. Volitelné miZete nastavit také Casové rozpéti a poté kliknéte

@ V pfipadé potfeby midzete zpravy zobrazit v servisnim protokolu LIS kliknutim na logo Leica
Biosystems v pravém hornim rohu obrazovky klienta spravy, ¢imz dojde k zobrazeni okna About
na tladitko Generate (Generovat), ¢imZ dojde k vygenerovani servisniho protokolu LIS.

11.5 Pozadavky na udaje pripadu a sklicek

Udaje pozadované systémem BOND z LIS k importu pfipad(i a sklicek jsou uvedeny v nésledujicich oddilech (viz
11.5.1 Data pfipadu a 11.5.2 Data sklicka).

‘ Data v pfipadech a sklickach LIS nelze v rdmci BOND zménit, s vyjimkou komentar( ke skli¢ku.

11.5.1 Data pripadu
11.5.1.17 Povinna pole

BOND Nazev pole _ Spolec¢né podminky LIS

ID pfipadu Cislo nebo jméno identifikujici pfipad Pristupove Cislo

Cislo objednavky

11.5.1.2 Volitelna pole

BOND Nazev pole _ Spolecné podminky LIS

Jméno pacienta Jméno pacienta Jméno pacienta
ID pfifazené laboratofi (labAssld)
Lékar Preddvajici Iékar Jméno a/nebo ID |ékare
OSetfujici lékar

Objednavajici Iékar
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.5.2 Data sklicka

11.5.2.1 Povinna pole

Marker Primarni protildtka (IHC) ~ Primarni protilatka (IHC)  Vefejny nazev poskytuje spojeni

nebo sonda (ISH) Sonda (ISH) mezi rrjarkery ulréenYmi pomocf
LIS a témi, které byly

Marker (jakykoli) zaregistrovany v systému BOND.

Pro kazdy marker, ktery bude

uveden v LIS, musi byt zadan

vefejny nazev. Viz 11.2.4 Nazvy

verejnych markerd.

Barveni

Kazdy marker ma vychozi
protokoly barveni a pfedupravy,
které Ize v pripadé potreby
zmeénit pomoci softwaru BOND.

11.5.2.2 Volitelna pole

[Carovy kod LIS] Unikatni ¢arovy kod ID Carovy kod Aby systém BOND mohl sklicko

pridéleny kazdému sklicku rozpoznat, musi byt dodano

LIS (ID odstranénych UpIné ID carového kodu. Toto je

sklicek nelze znovu pouzit) vyzadovano pfi pouziti
pracovniho postupu LIS T (viz
11.8 Pracovni postupy).

Pozndmka: Cérovy kdd
v systému BOND nenf
uzivateli viditelny.

Typ tkdné Test nebo kontrolni tkan ~ Typ testu Pokud LIS tyto informace
(pozitivni nebo negativni) neposkytne, pouzije se vychozi
,Test". Viz 6.2.1 Kontrolni tkan.

Komentare Jakykoli komentar nebo Komentar Pokud LIS odesle aktualizaci
pokyn tykajici se sklicka sklicka LIS, budou veSkeré nove
komentare ke sklicku pripojeny
ke stdvajicim komentafim ke
sklicku.
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Kapitola 11 Integracni bali¢ek LIS (na BOND Ovladaci)

11.6  Odesilani dat sklicka zpet do LIS

Systém BOND LIS-ip je schopen ohlasit stav sklicka do LIS. BOND LIS-ip mdze nahldsit nasledujici informace:

« Sklicko vytvoreno — urcené sklicko bylo vytvofeno v ramci softwaru BOND

Sklicko vytisténo - Stitek pro urcené sklicko byl vytistén

Probiha sklicko — zadané sklicko se zpracovava

« Sklicko zpracovéno - uréené sklicko bylo zpracovano (s chybami nebo bez chyb)

Sklicko odstranéno — uréené sklicko bylo odstranén ze systému BOND.

11.7  Stitky sklicek

Kazdé fyzické sklicko vyzaduje identifikacni Stitek, aby mohlo byt pfipojeno ke spravnému pfipadu a informacim o
testu. V tom nejpfihodnéjsim pracovnim postupu jsou sklicka LIS opatfena Stitky vytisténymi LIS (,$titky sklicek LIS")
a tyto Stitky jsou rozpoznavany systémem BOND. To je vSak mozné, pouze pokud:

1 LIS poskytuje systému BOND jedineCny ¢drovy kad pro kazdé sklicko,
2 tiskdrna LIS pouzivé jeden z forméatl ¢arovych kodl podporovanych systémem BOND.

Pokud vas LIS tyto pozadavky nespliiuje, pak mize systém BOND vytvofit vlastni Stitky pro sklicka LIS - ,Stitky sklicka
BOND-LIS". V tomto pfipadé miiZete volitelné nastavit systém BOND tak, aby zpracovaval sklicka LIS pouze tehdy,
pokud byly jejich Stitky vytistény systémem BOND. To se nastavuje na obrazovce LIS v klientovi spravy — viz 10.2 LIS.

Alternativné Ize pouzit Stitky z externi etiketovaci tiskarny nebo Stitky psané rucné. Tyto Stitky je pfed zpracovanim
tfeba rucné identifikovat v systému BOND (viz 5.1.5.2 Palubni ruénf identifikace sklicek).
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11.8 Pracovni postupy

| kdyz je kazdd implementace LIS-ip vysoce pfizplsobena, je stdle uzitecné poskytovat urcité obecné popisy
pracovnich postup( LIS-ip BOND zalozené na hlavnich moznostech LIS-ip. V nasledujici tabulce jsou uvedeny Ctyfi
pracovni postupy. Mozné jsou i jiné pracovni postupy. Pro kazdou instalaci je poskytovano komplexni skoleni pro
konkrétni pracovisteé.

Pracovni Data z LIS Zadana data v Stitky vytisténé na Identifikace
postup systému BOND
1 Data pripad( a sklicek (s Z4dné LIS Automaticka
¢arovym kodem LIS)
2 Data pfipadu a sklicka Z4dné systém BOND Automaticka
3 Dalsi sklicko systém BOND Automaticka
4 Z4dné Externi Asistovana

Pracovni postup 1 je nejpohodInéjsi, protoze poskytuje bezproblémovou integraci mezi LIS a systémem BOND.
Systém BOND automaticky rozpozndva sklicka LIS a zpracovani miize zacit okamzité, aniz by bylo nutné sklicka
znovu oznacCovat nebo zadavat dalsi informace.
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Cisténi a Udrzba (pouze
BOND-IIl a BOND-MAX)

@ Postupy ¢isténi a udrzby souvisejici s modulem zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné
uzivatelské prirucce BOND-PRIME.

VAROVANI: Pfi provadéni ¢isténi nebo tdrzby vzdy modul zpracovéni vypnéte (kromé pripadd, kdy
probiha gisty cyklus aspiraéni sondy nebo robota na manipulaci s tekutinami ve velkém).

VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v ramci imunohistochemie a in situ hybridizace jsou
& nebezpecné. Nez budete pokracovat, musite absolvovat odpovidajici Skolenf:
1 Pfimanipulaci s reagenciemi nebo pfi ¢iSténi modulu zpracovani noste latexové nebo nitrilové

rukavice, ochranné bryle a dal$i vhodny ochranny odév.

2 Sreagenciemi a kondenzaty zachazejte a likvidujte je v souladu se vSemi postupy a vladnimi
predpisy platnymi v laboratornim zafizeni.

vzniceni, pokud jsou v tésné blizkosti umistény hoflavé materialy:
Na ohfivace ani v jejich blizkosti nepokladejte horlavé materialy.

Nepokladejte hoflavé materialy na zadné horké povrchy modulu zpracovani.

ii VAROVANI: Moduly zpracovani maji ohfivace a vyhfivané povrchy, které mohou zplsobovat riziko
Po doplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzavéry velké nadoby fadné utésnény.

horké a zpUsobit vaZné popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechte sestavy na barveni skel a jejich okolf

if VAROVANI: Vyvarujte se kontaktu se sestavami na barveni sklicek a jejich okoli. Mohou byt velmi
po dobu dvaceti minut vychladnout.
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automatické mycce nadobi, aby nedoslo k poskozeni. Zédné soucésti necistéte rozpoustédly,

c UPOZORNENI: Vsechny vyjimatelné soucdsti Gistéte pouze ruéné. Nemyjte zadné soucasti v
drsnymi nebo abrazivnimi Cisticimi prostfedky ani drsnymi nebo abrazivnimi utérkami.

Tato kapitola uvadi postupy pro ¢isténi a udrzbu. V klinickém klientovi se pro kazdy modul zpracovani v systému
nachdzi obrazovka udrzby. Klepnutim na kartu modulu zpracovani na levé strané hlavniho okna zobrazite jeji
obrazovku System status (Stav systému) a poté kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba).

DalsSi informace viz 5.3 Obrazovka udrzby. Kdykoli budete systém BOND pouzivat, kontrolujte pfipadné netésnosti a
opotrebované nebo poskozené dily. Pokud jsou v této kapitole pokyny k opravé nebo vyméné opotiebované nebo
vadné soucasti, postupujte podle téchto pokyn(. V opacném pfipadé kontaktujte zdkaznickou podporu.

Preventivni Udrzba

Kromé pravidelnych Ukol( Udrzby uvedenych v této kapitole (provadénych uzivateli) by moduly zpracovani BOND-IIl a
BOND-MAX mély byt pravidelné servisovany servisnim zastupcem spolecnosti Leica Biosystems.

V pripadé BOND-IIl a BOND-MAX vas software BOND upozorni, abyste naplanovali preventivni udrzbu pro
kazdy modul zpracovani jednou roéné nebo vzdy po 15 600 sklickach (podle toho, co nastane dfive).

Pocet Ize resetovat pomoci tlacitka Maintenance complete (Udrzba dokoncena) v zéloZce Processing
modules (Moduly zpracovani) v klientovi spravy (10.6.7 Moduly zpracovani).

Tato kapitola ma nasledujici oddily:
e 12.1 Plan Cisténi a udrzby
e 12.2 Velké nadoby
o 12.3 Covertily
» 12.4 Sestava na barveni sklicek
e 12.5 Restart modulu zpracovani
» 12.6 Aspiracni sonda
» 12.7 Myci blok a michaci stanice
e 12.8 Kryty, dvirka a viko
e 12.9 Snimac ID
e 12.10 Odkapavaci vany
e 12.11 Zasobniky sklicek
 12.12 Sondy robota na manipulaci s tekutinami ve velkém (BOND-III pouze)
e 12.13 Stiikacky
e 12.14 Pojistky napajeni
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12.1 Plan cisteni a udrzby

Pokud na jednom modulu zpracovani barvite az 300 sklicek tydné, pouzivejte nize uvedeny rozvrh. Pokud
zpracovavate vice sklicek, obratte se na zakaznickou podporu, kterd vdm poskytne pfizpdsobeny pléan.

Ukol Oddil

Denné - zacéatek dne

Zkontrolujte, zda nejsou velké nadoby na odpad naplnéné vice nez na polovinu* 12.2
Zkontrolujte, zda jsou velké nadoby na reagencie naplnény adekvatni reagencii pro dny 12.2
barveni*

Denné - konec dne

Vycistéte Covertily 12.3

Tydné

Vycistéte sestavu na barveni sklicek* 12.4
Zkontrolujte svorky Covertile 12.4
Restartujte moduly zpracovani 12.5
Otfete hlavni aspiracni sondu robota 12.6

Zkontrolujte myci bloky a michaci stanici — v pfipadé potfeby je vyCistéte nebo vyménte 12.7

Ocistéte kryty, dvitka (jsou-li k dispozici) a viko 12.8

Vycistéte snimac ID 12.9

Vycistéte ruéni skener ¢arovych kod 13.1

Mésicné

Vycistéte vSechny odkapavaci vany* 12.10
Vymeénte michaci stanici 12.7
Vycistéte velké nadoby na reagencie 12.2
Vycistéte velké nadoby na odpad 12.2
Vycistéte zasobniky sklicek 12.11
Vycistéte sondy robota na manipulaci s tekutinami ve velkém (BOND-III) 12.12
VyCistéte oznacovac sklicek 13.2
Zkontrolujte stfkacky 12.13
Na vyzvani

VyCistéte aspiracni sondu hlavniho robota 12.6.1
Vymérite stiikacky 12.13

*V pripadé potfeby tyto Ukoly provadéjte Castéji, nez bylo naplanovano.
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12.1.1  Kontrolni seznamy pro cisteni a udrzbu

Na nasledujici strance je plan udrzby uveden v tabulce urcené k tisku a pouziti jako kontrolniho seznamu. K dispozici
jsou oblasti pro zaznamenavani ¢isel Sarzi pro roztoky BOND Wash, ER1, ER2 a Dewax solution. Po dokonceni tkold
zaskrtnéte nebo podepiSte svymi inicialy zbyvajici policka.
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Plan Cisténi a udrzby
DENNE
Zkontrolujte velké nadoby na reagencie
Cislo Sarze roztoku BOND Wash

Cislo $arze ER1

Cislo $arze ER2

Cislo $arze roztoku Dewax solution
Zkontrolujte nadoby na odpad
Vycistéte Covertily
TYDNE
Vycistéte sestavu na barveni sklicek*
Zkontrolujte svorky Covertile
Restartujte PM
Otfete aspiracni sondu
Zkontrolujte myci blok a michaci stanici

Ocistéte panely, dvitka (jsou-li k
dispozici) a viko

Vycistéte snimac ID

Vycistéte rucni skener

MESICNE

Vycistéte odkapavaci vany*
Vymeénte michaci stanici

Vycistéte velké nadoby na reagencie
Vycistéte velké nadoby na odpad
Vycistéte zasobniky sklicek

Vycistéte sondy robota na manipulaci s
tekutinami ve velkém (pouze BOND-III)

VyCistéte oznacovac sklicek
Zkontrolujte strikacky

NA VYZVANI

Vycistéte aspiracni sondu

Vymérite stiikacky
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Pro BOND-MAX:

» Pokud je na nadobé na vnéjsi odpad pouze jeden
uzaver, odpojte predtim, nez jej odSroubujete,
kabel a vedeni tekutin.

« Pokud jsou velké nadoby neprihledné, zvednéte
konce nddob tak, abyste odhadli objem - neni
nutné nadoby z modulu zpracovani vyjimat.

*V pripadé potieby provadéjte Cisténi Castéji, nez bylo
naplanovano.
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Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

12.2 Velké nadoby

VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v rdmci imunohistochemie a in situ hybridizace jsou
& nebezpecné. Nez budete pokracovat, musite absolvovat odpovidajici Skolenf:
1 Pfimanipulaci s reagenciemi nebo pfi ¢isténi modulu zpracovani noste latexové nebo nitrilové
rukavice, ochranné bryle a dalsi vhodny ochranny odév.

2 Sreagenciemi a kondenzaty zachazejte a likvidujte je v souladu se vSemi pfisluSnymi postupy
a vladnimi predpisy platnymi v laboratornim zafizeni.

Neumistujte do blizkosti moduld zpracovani plamen ani zdroj vzniceni.

ff VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v rdmci modul(i zpracovani BOND jsou hoflavé:
Po doplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, Ze jsou vSechny uzavery velké nadoby radné utésneny.

Minimalné jednou denné kontrolujte hladiny velkych nadob a kazdy mésic je Cistéte. Zobrazit podrobnosti:

» 12.2.1 Kontrola urovni nadob

e 12.2.2 Doplnovani nebo vyprazdnovani velkych nadob
« 12.2.3 Cisténi velkych nadob

 12.2.4 Nadoba na vnéj$i odpad (pouze BOND-MAX)

12.2.1  Kontrola urovni nadob

Na zacatku kazdého dne zkontrolujte hladiny velkych nadob. Kontrolu provadéjte také pred spusténim pres noc nebo
pred prodlouzenymi cykly. U laboratofi s vysokym obratem mUze byt nutné planovat dvé kontroly velkych nddob
denné.

V pfipadé moduld zpracovéni BOND-III a aktualniho modelu BOND-MAX (a vSech nddobBOND-MAX na vnéjsi odpad)
jsou hladiny kapalin vidét pfes stény nadoby. U modeld BOND-MAX s neprdhlednymi nadobami zvednéte konce nadob
do polohy, abyste odhadli objem - neni nutné je odebirat z modulu zpracovani, protoze pfi jejich vraceni by doslo k
aktivaci fluidik.

lkony na obrazovce System status (Stav systému) udavaji trovné velkych nadob pro BOND-IIl a pouZivaji se pro
oznameni o vysoké urovni odpadu nebo nizke hladiny reagencie v ramci BOND-MAX. Ikony pouZivejte pouze k
potvrzovani urovni a/nebo k prohlizeni oznameni — nenahrazuji denni fyzické kontroly.

Moduly zpracovani BOND-III jsou vybaveny systémem osvétleni velkych nadob (viz Systém svetelné
indikace stavu velkych nddob (BOND-III) (Cést na strané 52)).
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Nadoby plite a vyprazdriujte za nasledujicich podminek:
» Vyprazdriujte nadoby na odpad, které jsou vice z poloviny pIné.

 Doplnte nadoby na reagencie, aby bylo zajiSténo dostatecné mnozstvi reagencii.

Viz 12.2.2 Doplnovani nebo vyprazdnovani velkych nadob.

VAROVANI: Zkontrolujte drovné velkych nadob a podle potfeby je na zatatku kazdého dne
vyprazdnéte nebo doplnte (v pfipadé potfeby i ¢astéji - viz pokyny vyse). Pokud byste tak neucinili,
mohlo by dojit k pozastaveni cykl(, coz by mohlo ohrozit barven.

12.2.2  Doplnovani nebo vyprazdnovani velkych nadob

Kdyz kontrolujete urovné velkych nadob, vyprazdnéte odpadni nadoby, které jsou napinéné vice nez do poloviny, a
doplnte nadoby na reagencie, aby bylo zajiSténo dostatecné mnozstvi reagencii. Pfi pInéni nebo vyprazdnovani
velkych nadob vzdy setrete veskery rozlity material. Pfed vracenim do modulu zpracovani vzdy oCistéte vnéjsi strany
nadob a uzavery.

Viz samostatné pokyny k vyprazdriovani a dopliovani nize. Cést s ndzvem 12.2.2.5 Béhem cykl(i obsahuje pokyny pro
situace, kdy potfebujete beéhem cyklu vyprazdnit nebo naplnit nadobu.

e 12.2.2.1 DoplInéni velké reagencie — BOND-III
e 12.2.2.2 Prazdny nebezpecny odpad — BOND-II
e 12.2.2.3 Prazdny standardni odpad — BOND-III
e 12.2.2.4 Vyprazdnéte nebezpecny odpad nebo doplnite velkou reagencii — BOND-MAX
e 12.2.2.5Béhem cykli
Viz 12.2.4 Nadoba na vnejsi odpad (pouze BOND-MAX) pro pokyny k vyprazdnéni vnéjsi nadoby BOND-MAX.

VAROVANI: NaplInéné nebo vyprazdnéné nadoby vzdy vracejte na stejnd mista na modulu
zpracovani. Pokud byste tak neucinili, mohla by kontaminovat reagencie a ohrozit barveni.

kontaminaci a zhorSeni barven.

‘ é VAROVANI: Neménte typ reagencie ve velkych nadobach na reagencie. To by mohlo vést ke

UPOZORNENI: Nevyvijejte na nadoby pfi jejich vklddani nadmérny tlak, aby nedoslo k poskozeni
nadob nebo snimace tekutiny.
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12.2.2.1 Doplnéni velké reagencie - BOND-III

Velké nadoby na reagencie BOND-III mohou byt pInény, zatimco jsou v modulu zpracovani. Neni nutné je vyjimat z
pfihradky na velké nadoby.

1 0OdSroubujte uzavér nadoby na reagencie a doplnte ji.

2 AZ bude nadoba pIng, nasadte uzavér a utahnéte jej.

VAROVANI: Pokud u moduld zpracovéani BOND-II pouzivate k pfidavani reagencie do nddob

nalevku, ujistéte se, ze je Cista. Pokud byste tak neucinili, mohla by kontaminovat reagencie a
ohrozit barveni.

12.2.2.2 Prazdny nebezpecny odpad — BOND-II

1 Ujistéte se, ze modul zpracovani neni v provozu. (Pokud se vSak béhem cyklu zobrazi ozndmeni, Ze je nadoba
na odpad pIng, vyprazdnéte ji podle téchto pokyn( - viz také 12.2.2.5 Béhem cykl(l.)

Vytahnéte nadobu z prihradky na velké nadoby.

Otevrete uzaveér a odpad zlikvidujte v souladu se schvalenymi postupy vaseho zafizeni.

N w0

Vratte uzavér na své misto a utdhnéte jej.

5 Vratte nddobu na odpad do modulu zpracovani. Jemné zatlacte, dokud neucitite, jak je konektor nddoby
zarovnan s konektorem na zadni strané skfiné. Potom pevné zatlacte na nadobu, dokud konektor zcela
nezapadne, aby bylo zajisténo tésné spojeni.

12.2.2.3 Prazdny standardni odpad — BOND-III

Vzhledem k tomu, Ze existuji dvé standardni nddoby na odpad, mizete plnou nddobu (s ikonou nddoby zobrazujici
plny stav na obrazovce System status (Stav systému)) kdykoli odebrat a to i béhem zpracovani (viz 5.1.3.6 Stav velké
nadoby). Nikdy v8ak neodebirejte obé velké nadoby na odpad, kdyZ je modul zpracovéni v provozu, a pokud se na
nadoba na obrazovce System status (Stav systému) nezobrazuje jako pInd, doporu¢ujeme pfed vyjmutim pockat,
dokud nebude zpracovani dokonceno. Jakmile bude bezpecné velkou nadobu na odpad odebrat, postupujte podle
pokynd, jak vyprazdnit nebezpecny odpad ve vyse uvedeném kroku (2).

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 288



Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

Obrdzek 12-1: Vraceni nadoby na odpad na jeji misto

12.2.2.4 Vyprazdnéte nebezpecny odpad nebo doplnte velkou reagencii —
BOND-MAX

1 Ujistéte se, Ze modul zpracovani neni v provozu. (Pokud se v8ak béhem cyklu zobrazi ozndmeni, Ze je nddoba
na odpad pIng, vyprazdnéte ji podle téchto pokyn( - viz také 12.2.2.5 Béhem cykl(l.)

2 Vytahnéte nadobu z prihradky na velké nadoby.
Obrazek 12-2: Nadoba na nebezpecny odpad BOND-MAX (vlevo) a nadoba na velkou reagencii (vpravo)

Vysvétlivky

1 Plnici/vyprazdnovaci uzavér (modry uzdveér
na pozdéjsich nadobach na nebezpecny
odpad)

2 Uzéveér snimace hladiny tekutiny
3 Konektor
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3 Naplrite nebo vyprazdnéte nadobu:

« V pfipadé odpadu otevfete plnici/vyprazdrovaci uzavér (polozka 1 na Obrazek 12-2) a odpad zlikvidujte
v souladu se schvalenymi postupy vaseho zafizeni.

 V pfipadé velké reagencie umistéte nadobu na rovny povrch, oteviete plnici/vyprazdnovaci uzaver
nadoby (polozka 1 na Obrdzek 12-2) a naplite ji tésné pod spodni ¢ast hrdla, na které se Sroubuje
uzaver.

by mohlo dojit k jeho poskozeni. Velké nadoby vyprazdnujte a doplfiujte pouze pomoci

c UPOZORNENI: Neodstrariujte uzavér snimace hladiny tekutiny z velké nédoby, protoze
pIniciho/vyprazdnovaciho uzavéru.

4 Vratte uzdvér na své misto a utahnéte jej.

5 Vratte nddobu na odpad do modulu zpracovani. Jemné zatlacte, dokud neucitite, jak je konektor nddoby
zarovnan s konektorem na zadni strané skfiné. Potom pevné zatlacte na nadobu, dokud konektor zcela
nezapadne, aby bylo zajiSténo tésné spojeni.

12.2.2.5 Béhem cykl{

Pokud se provadi denni kontroly velkych nadob (s dodate¢nymi kontrolami pfed noénimi a prodlouzenymi cykly a
pravidelnymi dodate¢nymi kontrolami v laboratofich s vysokym obratem), nemély by se nikdy zcela naplInit nddoby na
odpad a nadoby na reagencie by béhem zpracovani nikdy nemeély dojit. Pokud vSak béhem cyklu dojde k nékteré z
vySe popsanych situaci, musite pfislusné nadoby vyprazdnit nebo naplnit. Pfectéte si nize uvedené pokyny, abyste se
ujistili o spravném postupu.

PIna nadoba na odpad - BOND-MAX

Pokud se nddoba na odpad béhem cyklu témér zaplni, zobrazi se informacni symbol na ikoné prislusné nadoby
na obrazovce System status (Stav systému).

Nadobu okamzité vyprazdnéte. Dodrzujte vSechna standardni bezpecnostni opatieni a postupy likvidace odpadu
vaseho zafizeni. Rychlym zdsahem se mlZete vyhnout pozastaveni cyklu nebo zkratit dobu pozastaveni. Pozastaveni
cyklu mize ohrozit barveni.

Pokud se cyklus zastavi, zatimco vyprazdnujete nadobu, nebo pokud budete pokraCovat v provozu, dokud se modul
zpracovani automaticky nezastavi, zobrazf se u ikony nadoby alarm AX (blikajici) nebo vystrazny symbol
Vyprazdnénou nadobu vratte co nejdfive s ohledem na vy$e uvedené pokyny a bezpecnostni opatieni.

Vytvorte sestavu udalosti cyklu, ve které naleznete informace, jaké Ucinky toto pferuseni mélo na cyklus.
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Prazdna nadoba na reagencie - BOND-MAX

Pokud je zasobnik na reagencie témeér prazdny, zobrazi se symbol oznémem’ na ikoné prislusné nadoby na
obrazovce System status (Stav systému).

1 Otevrete obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a zobrazte si aktudini a nadchdzejici kroky pro kazdy
cyklus na modulu zpracovani.

2 Pokud nékteré cykly aktualné pouzivaji ¢i budou brzy pouzivat velkou reagencii, ktera dochazi, pockejte na
dokonceni krokd, které tuto reagencii pouzivaji.

3 Po dokonéeni kroka, které velkou reagencii pouzivaji, nadobu vyjméte, doplrite a vymérite co nejrychleji
(dodrzuijte pfitom vSechna standardni bezpe¢nostni opatfen).

Abyste usetfili ¢as, nemusite nadobu pInit az na obvyklou maximalni droven.

VAROVANI: Pokud velka nddoba BOND-MAX potfebuje béhem zpracovani naplnit, vzdy zkontrolujte
obrazovku Protocol status (Stav protokolu) a potvrdte, Ze nadoba neni pouzivana nebo se nebude
pouzivat. Pokud byste tak neucinili, mohlo by dojit ke zhorSeni zpracovavanych sklicek. Ihned po
naplnéni nadobu vratte.

12.2.3  Cisténi velkych nadob

Nasledujici postupy cisténi by mély byt provadény mésicné.

12.2.3.1 Nadoby na ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanou vodu

1 Vyprazdnéte velké nadoby na reagencie ER1, ER2, BOND Wash a deionizovanou vodu.

2 Umyjte nadoby primyslovym silnym Cisticim prostredkem a poté je diikladné oplachnéte deionizovanou
vodou.

3 Pred opétovnym naplnénim Cerstvou reagencii a vracenim do modulu zpracovani nechte nadoby uschnout.

12.2.3.2 Nadoba na odparafinovani a alkohol

1 Vyprazdnéte velké nadoby na reagencie na odparafinovani a alkohol. Vyprazdnéte obsah velké nadoby na
reagencie na odparafinovani a alkohol v souladu se schvalenymi postupy vaseho zafizeni.

2 Do kazdé nadoby nalijte maly objem Cerstvé reagencie a pohybujte kapalinou kolem stén nadoby, abyste
odstranili veskeré necistoty. Po dokonceni nadobu vyprazdnéte. Odpad zlikvidujte v souladu se schvalenymi
postupy vaseho zafizeni.

‘ Do nadob na alkohol nebo odparafinovani nikdy neddvejte vodu ani Cistici prostfedky.

3 Znovu napliite velkou nddobu Gerstvou reagencii a vratte ji do modulu zpracovani.
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12.2.3.3 Velke nadoby na odpad

1 Vyprazdnéte veskery odpad z nadob. Odpad zlikvidujte v souladu se schvalenymi postupy vaseho zafizeni.

2 Vycistéte nadoby na odpad pomoci béliciho roztoku s koncentraci % (objemovou) nebo primyslového Gisticiho
prostfedku a dlkladné oplachnéte deionizovanou vodou.

3 Vratte nadoby na odpad do modulu zpracovani.

12.2.4 Nadoba na vnéj$i odpad (pouze BOND-MAX)

Externi standardni nddobu BOND-MAX na odpad s obsahem 9 litr( vyprazdnéte na zacdtku kazdého dne a pred
nocnimi Ci prodlouzenymi cykly zkontrolujte jeji troven. Kdyz je naplnéna do poloviny nebo vice, vyprazdnéte ji. Jako
ukazatel polovicniho naplnéni pouzijte bilou vodorovnou ¢aru na Stitku nadoby - viz Obrazek 12-3.

Obrézek 12-3: Externi standardni nddoba na odpad BOND-MAX s obsahem 9 litr(i

Vysvétlivky

1 Plnici/vyprazdnovaci uzaver

T— - 2 Napdl napInénd nadoba

Nadobu Cistéte kazdy mésic, stejné jako u ostatni velké ndoby (viz 12.2.3 Cisténi velkych nadob).

1 Ujistéte se, Zze modul zpracovani neni v provozu. (Pokud se vSak béhem cyklu zobrazi oznameni, Ze je nddoba
na odpad ping, vyprézdnéte ji podle téchto pokynd - viz také 12.2.2.5 Béhem cykld.)
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2 Ndadoba mé konektory podobné tém uvedenym na Obrazek 12-4 (upozorfiujeme, Ze nékteré konektory senzor(
jsou cerné, nikoli stfibrné, jak je zndzornéno):

Obrazek 12-4:
Vysvétlivky
1 Konektor snimace hladiny
tekutiny

2 Tekutinovy konektor

a Pomoci palce zvednéte ervenou zédpadku na konektoru snimace (1) a vytdhnéte konektor z krytu.
b Stisknéte kovové tlacitko na tekutinovém konektoru (2) a vytahnéte konektor z uzévéru.

3 QOdstrante plnici/vyprazdrovaci uzaveér a vyprazdnéte nadobu. Nevyjimejte uzavér s konektory. Odpad
zlikvidujte v souladu se schvalenymi postupy vaseho zafizeni.

4 Nasadte plnici/vyprazdiovaci uzavér, pevné utdhnéte a vratte jej na modul zpracovani.
5 ZatlaCte tekutinovy konektor zpét na uzaveér, dokud nezaklapne na misto.

6 Znovu pripojte konektor snimace. Zatlacte konektor dold k zakladné pfipojeni uzaveru.
é VAROVANI: Ndoba na vnéjsi odpad je v plném stavu té7k4.
Pfi vyprazdnovani nadoby na vnéjsi odpad pouzivejte spravné techniky zvedani.

UPOZORNENI: Pied vyprazdnénim nadoby vzdy odpojte snimac a tekutinové konektory, abyste
predesli poskozeni.
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12.3 Covertily

Po kazdém pouziti ocistéte Covertily (k tomu Ize pouZit Cistici stojan Covertile Leica Biosystems). Covertily Ize
opakované pouzit az 25krat za predpokladu, Ze nejsou poskozené nebo silné zabarvené a pokud jsou fadné vycisténé.
Pokud jsou Covertily poskozeny, nebo pokud se zhorSuje kvalita barveni, pak je zlikvidujte.

12.3.1  Odebrat zbytek DAB (volitelné)

1 Namocte minimalné po dobu 30 minut do Cerstvého roztoku chlornanu sodného s objemovou koncentraci
0.5% v deionizované vodé.

2 Vyjméte a 10krat namocte do Cerstvé deionizované vody.

3 Dokoncete standardni ¢isténi (viz nize).

12.3.2  Standardni ¢isténi (povinné)

1 Namocte po dobu minimélné 10 minut do 100% IMS (prdmyslovy denaturovany alkohol), ethanolu nebo
alkoholu na Urovni reagencie.

2 Michejte po dobu 30 sekund a vyjméte.

3 Susenf:
« Qtrete do sucha hadfikem, ktery nepousti viakna nebo
e vysusSte vzduchem.

4 Peclivé zkontrolujte Covertily, zda na nich nejsou Ulomky, praskliny nebo deformace. V pfipadé jakéhokoli
poskozeni je zlikvidujte.
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12.4 Sestava na barveni sklicek

VAROVANI: Moduly zpracovani maji ohfivace a vyhfivané povrchy, které mohou zplsobovat riziko
vzniceni, pokud jsou v tésné blizkosti umistény hoflavé materialy:

» Na nahfivace ani v jejich blizkosti nepokladejte horlavé materialy.

» Nepokldadejte hoflavé materidly na zadné horké povrchy modulu zpracovani.

» Po doplnéni nebo vyprazdnéni se ujistéte, ze jsou vSechny uzavery velké nadoby fadné
utésnény.

VAROVANI: Vyvarujte se kontaktu se sestavami na barveni sklicek a jejich okoli. Mohou byt velmi
horké a zpUsobit vazné popaleniny. Po ukonceni ¢innosti nechte sestavy na barveni skel a jejich okoli
po dobu dvaceti minut vychladnout.

UPOZORNENI: Uréené komponenty &istéte pouze ru¢né. Nemyjte z4dné soudasti v automatické
mycce ndobi, aby nedoslo k poskozeni. Z&dné soucésti necistéte rozpoustédly, drsnymi nebo
abrazivnimi Cisticimi prostiedky ani drsnymi nebo abrazivnimi utérkami.

UPOZORNEN(: Zajistéte, aby ped gisténim nebo sejmutim horni desky byly roboty na manipulaci s
tekutinami ve velkém (BOND-III) ve vychozi pozici v zadni ¢dsti modulu zpracovani a ne podél sestav
na barveni sklicek.

UPOZORNEN(: K ¢isténi otvorl mycich bloki nebo sestav na barveni skligek nepouzivejte vatové
tyCinky ani jiné aplikatory s bavinénym hrotem, protoze bavinény konec by se mohl uvolnit a zpdsobit
zablokovani.

> B> B P

Standardni Cisténi
Sestavy pro barveni sklicek Cistéte jednou tydné nebo ¢astéji, jsou-li nahromadéné necistoty viditelné.

PouZivejte hadfik, ktery nepousti vidkna, navihéeny 70% alkoholem (pokud mozZno co nejméné). Na obtizné
odstranitelné sraZeniny pouZijte roztok BOND Wash (pokud moZno co nejméné) a poté opladchnéte deionizovanou
vodou.

V pripadé BOND-II otfete vodici kolejnici robota na manipulaci s tekutinami ve velkém (polozka 3 na Obrézek 12-6).
OtoCenim otevfete horni desku (viz Demontaz horni desky (Cést na strané 297)) a oCistéte:

 nahfivaci podlozky,

» odtokové kanaly a odvody,

» oblasti mezi nahfivacimi podlozkami,

« odkapavaci vanu obklopujici podlozky.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 295



Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

Vzdy kontrolujte, zda odtokové kandly (véetné malych odvodd na okrajich kanall) neobsahuiji cizorody materidl a zda

nemaji Skrabance Ci jiné poSkozeni. Pokud dojde k poskozeni téchto nebo jakychkoli jinych soucasti sestav na barveni
sklicek, obratte se na zakaznickou podporu.

Obrdzek 12-5: Sestava na barveni sklicek s otevienou horni deskou

Vysvétlivky
1 Svorky Covertile

2 Odtokovy kanal a odvody
3 nahfivaci podlozky,
4

Odkapavaci vana

Kdyz je horni deska oteviend, zkontrolujte svorky Covertile na spodni strané desky a zajistéte volny pohyb pruzinovych
nozek. Pokud upinaci pruziny pfi stlaceni nepruzi zpét, kontaktujte oddéleni zakaznickych sluzeb a pozadejte o
vymenu.
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Demontaz horni desky
1 Ujistéte se, ze modul zpracovani je neCinny a Ze neni vlozen zadny zasobnik sklicek, a vypnéte napdjeni.

2 Otevfete horni desku zatlacenim smérem dol(i na horni desku a otocenim spojovacich prvkd na obou koncich
(polozky 1 na Obrazek 12-6 a Obrazek 12-7) o &tvrt otdcky proti sméru hodinovych rugicek. Zaklopte hornf
desku zpét na jejich zavésech (pfi pohledu na modul zpracovani zepfedu se prava strana horni desky zvedne).

Obrézek 12-6: Horni deska BOND-II

FRFFTTTTTL:

Vysvétlivky

1 Spojovaci prvky
2 Otocné zavesy

3 Vodici kolejnice robota na
manipulaci s tekutinami ve
velkéem

Obrazek 12-7: Horni deska BOND-MAX

Vysvétlivky
1 Spojovaci prvky

2 OtoCné zavesy
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3 Chcete-li zcela vyjmout horni desku (neni nutné pfi bézném ¢isténi), zatdhnéte za pruzinové otocené spojovaci
prvky na obou koncich desky (polozky 2 na Obrazek 12-6 a Obrazek 12-7) a poté desku vytahnéte ze sestavy na
barveni sklicek.

Obrazek 12-8: Uvolnéni otocného spojovaciho prvku horni desky

Vymeéna horni desky

@ Horni desky sestavy na barveni sklicek BOND-III jsou ocislovany, vzdy umistéte spravnou horni
desku na spravnou sestavu na barveni skli¢ek (pfi pohledu na modul zpracovani zepfedu je sestava

na barveni sklicek na levé strané ¢islo jedna).

1 Vyhledejte otocné body v sestavé na barveni sklicek. Drzte horni desku v oteviené poloze a umistéte jeden z
otoénych upevnovacich prvk( do otoéného bodu sestavy na barveni sklicek.

2 Vytahnéte druhy otocny upeviovaci prvek, konec desky umistéte na spravné misto a poté upeviovaci prvek
uvolnéte.

3 Zavrete horni desku a zkontrolujte, zda otvory na obou koncich desky spravné zapadaji do ustavovacich kolikd.

4 Pridrzte horni desku a otoCte upevriovaci prvky ve sméru hodinovych rucicek. Mély by se pevné upnout do Ctvrt
otacky ve sméru hodinovych rucicek.

12.4.1 Rucni odemknuti sestav na barveni sklicek

KaZzda sestava na barveni sklicek mize byt odemknuta ru¢né, napfiklad pro odstranéni skli¢ek pfi vypadku napajeni.

VAROVANI: Sestavy na barveni sklicek obsahuiji pohyblivé &asti, které mohou zpisobit védzné zranéni.
Nez se pokusite odemknout sestavy na barveni sklicek rucné: vypnéte vypina¢ napdjeni modulu
zpracovani, vypnéte elektricke napdjeni a odpojte zastrcku napajeni ze zdi.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 208



Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

12.4.1.1 BOND-III

VAROVANI: Modul stfikackové pumpy (BOND-III) je téZky a po uvolnéni by mohl pfepadnout dopfedu.
Tento postup by méli provadét pouze provozovatelé, ktefi byli upozornéni na mozna nebezpeci a ktefi

absolvovali odpovidajici Skolen.

Rucni odemknuti sestavy na barveni sklicek na BOND:
1 Vypnéte napajeni a odpojte napajeci kabel.

2 OdSroubujte Ctyfi Sestihranné Srouby pripeviujici kryt modulu stfikacky pomoci 3mm Sestihranného klice. Pro
lep$i pfistup k uvolfiovacim Sroubdm a rukojeti modulu sejméte panel.

3 Vyhledejte dva uvolnovaci Srouby vedle stfikackovych pump jedna a Ctyfi.

Obrazek 12-9: Umisténi uvolfiovacich Sroub( s otevienou jednotkou pro pfistup

(..M N

4 Vytdhnéte oba Srouby dopfedu smérem k sobé, dokud nezaklapnou, a spustte modul dol(i. Davejte pozor,
abyste pfi pohybu modulu dopfedu nenatahli ani nepfiskfipli Zadné z hadicek s fluidiky na hlavach strikacek.

5 Modul stfikackového Cerpadla se otevie dostatecné na to, aby umoznil pfistup k sestavam na barveni sklicek.
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6 Vyhledejte knoflik pro rucni uvolnéni pod sestavou na barveni sklicek.

Obrazek 12-10: Knoflik pro rucni uvolnéni

7 Otocte knoflikem ve sméru zndzornéném na Obrazek 12-10. Covertily budou postupné pohybovat po sklickach
a celd sestava a zasobnik se budou pohybovat nahoru.

8 Nadale otacejte uvoliovacim knoflikem, dokud nepocitite odpor. V tomto okamziku by mélo byt mozné
vyjmout zasobnik sklicek ze sestavy.

9 Sklicka ukladejte podle postupd stanovenych ve vasem zafizen.

10 Opatrné zatlacte modul Cerpadla stfikacky zpét na misto a davejte pfitom pozor, abyste nenatahli ani
nepfiskiipli zédnou z hadicek s fluidiky na hlavach stfikacek.

11 Zajistéte, aby dva Srouby na obou stranach modulu zapadly zpét do zajisténé polohy.

inicializaci modulu zpracovani zcela uzavren. Pokud byste tak neucinili, mohlo by béhem

c UPOZORNENI: Zajistéte, aby byl modul stfikatky (BOND-III) pfed zahajenim cyklu nebo
provozu stfikacek dojit k jejich poSkozeni.

12 Nasadte zpét panel modulu stfikacky a zajistéte jej pomoci ¢tyF Sestihrannych Sroubd.

Pred zapnutim modulu zpracovani je tfeba zkontrolovat Protocol status (Stav protokolu) (viz 5.2 Obrazovka Stav
protokolu).

Po zapnuti modulu zpracovani se modul inicializuje, detekuje stav sestav a podnikne vSechny kroky potiebné k jejich
pfiprave k pouziti.

Poinicializaci se stav sestavy na barveni sklicek odemkne a na obrazovce stavu protokolu se nebudou zobrazovat
Zadné kroky. Zpracovani miize byt mozné dokongit v rdmci BOND-III, nebo zbyvajici kroky dokoncete ruéné.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 300



Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

12.4.1.2 BOND-MAX

Chcete-li rucné odemknout sestavu na barveni sklicek pro BOND-MAX, provedte nasledujict:
1 Vypnéte napajeni a odpojte napajeci kabel.
Otevrete dvifka velkych nadob a velké nadoby vyjméte.

Vysunte zasobnik v horni ¢asti pfihradky na velké nadoby.

N w N

Vyhledejte knoflik pro ruéni uvolnéni (viz Obrazek 12-10) pod sestavou na barveni sklicek.

5 Otocte knoflikem ve sméru znazornéném na Obrazek 12-10. Covertily by se mély postupné pohybovat po
sklickach a cela sestava a zasobnik se budou pohybovat nahoru.

6 Nadale otacejte uvoliovacim knoflikem, dokud nepocitite odpor. V tomto okamziku by mélo byt mozné
vyjmout zasobnik sklicek ze sestavy.

7 Sklicka ukladejte podle postupl stanovenych ve vaSem zafizeni.

8 Vycistéte spodni a horni odkapavaci vany, je-li to nutné, a potom znovu vlozte horni vanu do pfihradky na velké
nadoby - konec misky s ohybem 45 stupnil se pohybuje dopfedu a hrana se nachazi vzharu.

9 Znovu vlozte velké nadoby.

10 Zavrete dvitka prihradky na velké nadoby.

Pfed zapnutim modulu zpracovéni je tfeba zkontrolovat Protocol status (Stav protokolu) (viz 5.2 Obrazovka Stav
protokolu).

Po zapnuti modulu zpracovani se modul inicializuje, detekuje stav sestav a podnikne vSechny kroky potiebné k jejich
pfipravé k pouziti.

Po inicializaci se stav sestavy na barveni sklicek odemkne a na obrazovce stavu protokolu se nebudou zobrazovat
z&dné kroky. Zpracovani mize byt mozné dokoncit v ramci BOND-MAX, nebo zbyvajici kroky dokoncete rucné.
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12.5 Restart modulu zpracovani

Kazdy modul zpracovani by se mél jednou tydné vypnout a restartovat. To je dlleZité, nebot to umoznuje modulu
zpracovani dokoncit autodiagnostickou kontrolu systému.

Ridici systém BOND s jednou stanici nemusi byt pravidelné vypinan ani restartovan. Pokud se vSak vyskytne znatelné
zpomaleni softwaru BOND, mozna budete muset fidici systém restartovat prostfednictvim nabidky Start systému
Windows.

Pokud vSak mate systém BOND-ADVANCE, viz 16.1 Restartovani systemu BOND-ADVANCE.

Modul zpracovani

U modull zpracovani se ujistéte, Ze nejsou nacteny, naplanovany nebo zpracovany zadné cykly, a vypnéte je
vypinacem na pravé strané modulu zpracovani. Pockejte 30 sekund a poté se znovu zapnéte. Pri spusténi systém
BOND aktivuje systém fluidika a provede fadu systémovych test( (viz 2.2.2 Inicializace modulu zpracovani).

Upozorfiujeme, Ze ¢aste¢nou aktivaci systému fluidika mdzete spustit bez vypnuti modulu zpracovani (viz Vycistit
fluidika).
Vycistit fluidika

Tlacitko Clean fluidics (Vygistit fluidika) na obrazovce Maintenance (Udrzba) aktivuje vedeni fluidiky z velkych nédob
(soucast inicializace modulu zpracovani probihajici pfi spusténi). Tento postup spustte v pfipadé, Ze mate podezieni
na zablokovani nebo vzduch v systému fluidiky.

1 Zajistéte, aby byl modul zpracovani necinny a aby nebyly nacteny, naplanovany nebo zpracovavany zadné
cykly.
2 K zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zaloZku modulu zpracovani.

3 Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlacitko Clean fluidics (Vycistit fluidika).
4 Jakmile budete vyzvani, abyste svou volbu potvrdili, kliknéte na Yes (Ano).

5 Systém fluidika je aktivovan, coz mize trvat nékolik minut.
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12.6  Aspiracni sonda

Aspiracni sonda se v ramci bézného provozu automaticky ¢isti v mycim bloku mezi kontaktem s kazdou reagencii.
Mélo by vSak byt provedeno i dalSi tydenni otirani a Cisténi pomoci Cisticiho systému aspiracni sondy BOND.
Reagencie Cisticiho systému jsou optimalizovany pro systém BOND a software BOND pouziva Gistici protokol
navrzeny tak, aby maximalizoval G¢innost myti. Software BOND poda uzivatellim varovani, az bude tfeba sondu
vyCistit a vyménit ji.

mohl vychylit, coz by vedlo ke Spatnému barven.

é VAROVANI: Pokud je modul zpracovéni zapnuty, nepohybujte hlavnim ramenem robota. Robot by se
Pokud byl robot pfemistén: vypnéte modul zpracovani, pockejte 30 sekund a pak ho znovu spustte.

* 12.6.1 Cisténi aspiracni sondy

12.6.1  Cisténi aspiracni sondy

Pred otiranim vzdy modul zpracovani vypnéte a dejte pozor, abyste sondu neohnuli. Vnéjsi ¢ast aspiracni sondy
utirejte kazdy tyden pomoci 70% roztoku alkoholu hadrikem, ktery nepousti viakna, nebo polstarkem namocenym v
alkoholu. Zkontrolujte hadicku pripojenou k aspiracni sondé a ujistéte se, Zze uvnit neni zkroucena ani né¢im
zablokovana. HadiCka musi byt Cista.

Software BOND vas upozorni, abyste vycistili sondu pomoci BOND ¢isticiho systému aspiracni sondy vzdy
po 300 sklickach (viz 12.6.2 Spusténi cisténi aspiracni sondy). PoCet se automaticky resetuje, kdyz je =4
spusténo cisténi nebo pokud je sonda Uspésné vyménéna.

Systémy cisténi aspiracni sondy BOND by mély byt po pfijeti registrovany v systému BOND stejnym zplisobem jako
detekéni systémy (viz 8.3.3 Registrace reagencif a systému reagencif). Software udrzuje zdznamy o pouzivani
systému cisténi a umoznuje 15 Cisténi kazdého systému.

tehdy, kdyz maji byt pouzity. Pokud jsou do pfistroje vlozeny jakékoli jiné reagencie nebo systémy
reagencii, nebude mozné aspiracni sondu Cistit, a kdyz je do modulu zpracovani vlozen Cistici

‘ Pro zachovani Gc¢innosti reagencii v Gisticich systémech je vkladejte do moduld zpracovani pouze
systém, nebude mozné zahajit zpracovani sklicek.
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12.6.2  Spusteni cisteni aspiracni sondy
Podle niZe uvedenych pokyn( ocistéte aspira¢ni sondu pomoci systému éisténi aspiracni sondy BOND.
Protokol CiSténi trva priblizné 20 minut.
1 Zajistéte, aby byl modul zpracovani necinny a aby nebyly nacteny, naplanovany nebo zpracovavany zadné
cykly.
Z modulu zpracovani vyjmeéte vSechny reagencie nebo zasobniky systému reagencii.

Vlozte systém cisténi aspiracni sondy BOND do zasobniku reagencii na modulu zpracovani.

N w0

K zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zalozku modulu zpracovani.

a

Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlagitko Clean aspirating probe (VyGistit aspiracni sondu).
6 Po zobrazeni vyzvy kliknéte na Yes (Ano) a zahajte tak ¢isténi.
Spusti se protokol Cisténi, coz je naznaCeno ikonou Cisténi v zaloZzce modulu zpracovani.
7 Pockejte, dokud nebude oznameno dokonceni Cisténi.
8 Vyjméte systém Cisténi aspiracni sondy BOND ze zasobniku reagencii.

9 Kliknéte na OK v okné Cleaning complete (Cisténi dokonceno) a pokracujte v normalnim provozu.
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12.7 Myci blok a michaci stanice

Michaci stanice obsahuje Sest jamek pro michani reagencii. Pasuje jako vlozka do myciho bloku.

Obrazek 12-11: Pohled shora na myci blok s myci oblasti (1) a michaci stanici (2) na misté

— ] pooocE—

VAROVANI: Nékteré reagencie pouzivané v ramci imunohistochemie a hybridizace in situ jsou
@ nebezpecné. Nez budete pokracovat, musite absolvovat odpovidajici bezpecnostni Skolent:

Pravidelné kontrolujte michaci stanici, zda nedoslo ke zméné barvy a jaky je jeji celkovy stav, a v pfipadé potfeby ji
vymeénte. Stanici ménte kazdy mésic v ramci bézné udrzby. Pred vyjmutim vzdy zkontrolujte, zda jsou vSechny cykly
dokoncené.

Chcete-li michaci stanici odstranit, uchopte jazycek na zadni strané michaci stanice a vytahnéte jej ven.

Cisténi michaci stanice

Michaci stanice miize byt pouzivana opakované az do té doby, dokud nebude ¢as na mésicni vyménu, za pfedpokladu,
ze neni poskozena nebo vyrazné nezménila barvu a pokud je fadné vygisténa.

1 Je-li potfeba provést Cisténi stanice, namocte ji minimalné po dobu 30 minut do Cerstvého roztoku chlornanu
sodného s objemovou koncentraci % v deionizované vode.

Vyjméte a 10krat namocte do Cerstvé deionizované vody.

Namacejte po nejméné 10 minut do alkoholu na urovni reagencie.

N w N

Michejte po dobu 30 sekund a vyjméte.
5 Vysu$te vzduchem.
Cisténi myciho bloku

Myci blok Cistéte kazdy tyden hadrikem, ktery nepousti viakna.

UPOZORNENI: K ¢isténi vnitnich otvor myciho bloku nepouzivejte vatové tycinky ani jiné aplikétory
s bavinénou $pickou — pokud by se bavinéné Spicky uvolnily, mohly by zpdsobit zablokovani otvord.
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12.8 Kryty, dvirka a viko

Kryty, dvitka (jsou-li k dispozici) a viko modulu zpracovani Gistéte kazdy tyden prachovkou nebo hadfikem.

Nepouzivejte zadné Cistici prostiedky. V pripadé potreby navihcete hadfik, ktery nepousti viakna, do vody a otfete z
kryt(, dvifek a vika prach, abyste zabranili hromadéni negistot.

Pokud dojde k deformaci nebo poskozeni nékterého z krytd, dvifek nebo vika, kontaktujte zékaznickou podporu a
pozadejte 0 vymenu.

12.9 Snimac ID

Okno snimace ID na hlavnim ramenu robota musi byt udrzovano Cisté, aby se zajistilo spravné oznaceni sklicek. Okno
Cistéte hadfikem, ktery nepousti vlakna, navihcenym v 70% roztoku alkoholu, kazdy tyden, nebo ve chvili, kdy snimac
¢asto nedokdaze spravné snimat ID.

Obrazek 12-12: Snimac ID
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12.10 Odkapavaci vany

Odkapdvaci vany Cistéte kazdy mésic nebo Castéji, pokud se objevi rozlita reagencie nebo odpad. Pokud se na vané
vyskytnou znamky nadmerného rozliti nebo nahromadéni soli, kontaktujte zakaznickou podporu.

e 12.10.1 BOND-III Odkapavaci vany velkych nadob
e 12.10.2 Odkapavaci vana modulu zpracovani BOND-IlI

e 12.10.3 BOND-MAX Odkapavaci vana velké nadoby

12.10.17 BOND-III Odkapavaci vany velkych nadob

BOND-IIl ma dvé odkapavaci vany velkych nadob nachéazejici se pod velkymi nadobami na sypké hmoty na horni a
spodni Urovni modulu zpracovani.
Chcete-li odkapavaci vany velkych nadob BOND-III vyCistit, postupujte nasledovné:

1 Ujistéte se, ze modul zpracovani neni v provozu.

2 Vyjméte vSechny velké nadoby.
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3 Vyjméte ¢erné panely, které chrani senzory hmotnosti kazdé velké nadoby (viz Obrazek 12-13). Otfete vSechny
panely hadfikem nebo gazou navlhcenou 70% roztokem alkoholu.

Obrazek 12-13: Odkapdvaci vany velkych nadob BOND-III zobrazujici kryty snimaci hmotnosti

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

0000000

4 Otrete odkapavaci vany 70% roztokem alkoholu. Vyvarujte se kontaktu s exponovanymi kovovymi senzory
hmotnosti.

5 Osuste odkapdvaci vany papirovou utérkou.

6 Otfete vSechny velké nddoby a vratte je na spravné misto.
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12.10.2 Odkapavaci vana modulu zpracovani BOND-III

BOND-III ma treti odkapavaci vanu umisténou pod modulem zpracovani, jak je znazornuje Obrazek 12-14 nize.

Obrézek 12-14: Odkapavaci vana modulu zpracovani BOND-III

LLTEE LT T i i

I

Pro ziskani pfistupu k odkapavaci vané modulu zpracovani pouzijte nasledujici postup:

1 Najdéte odkapavaci vanu pod modulem zpracovani (viz Obrazek 12-14) a vytdhnéte vanu smérem ven. Obéma
rukama uchopte celou vanu, aby nedoslo k uniku kapaliny.

2 Vyprazdnéte obsah vany a zlikvidujte odpad v souladu se schvélenymi postupy vaseho zafizeni.

‘ Vana ma v zadnim rohu kanal, ktery usnadnuje vylévani a zabraruje uniku.

3 Vanu omyjte 70% roztokem alkoholu a poté ji vratte do spravné polohy.
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12.10.3 BOND-MAX Odkapavaci vana velke nadoby

BOND-MAX ma jednu odkapavaci vanu umisténou pod velkymi nadobami v prihradce na velké nadoby.
Chcete-li ziskat pristup k odkapdvaci vané velké nadoby, postupujte nasledovné:

1 Ujistéte se, ze modul zpracovani neni v provozu, a odstrarite vSechny velké nadoby.

2 Vyjméte odkapavaci vanu a otrete ji hadiikem nebo gazou navihc¢enou 70% roztokem alkoholu.

3 Osuste odkapdvaci vanu papirovou utérkou a vratte ji do spravné polohy (zakfivena hrana na pfedni strané
modulu zpracovan).

4 Otfete vSechny velké nadoby a vratte je na spravné misto.

12.171 Zasobniky sklicek

Zasobniky sklicek Cistéte jednou mésicné omytim teplou mydlovou vodou a oplachnutim tekouci vodou. Pred
pouzitim vzdy zkontrolujte, zda jsou zasobniky sklicek suché. Deformované nebo poskozené zasobniky vyménte.

12.12 Sondy robota na manipulaci s tekutinami ve
velkém (BOND-III pouze)

Sonda kazdého robota na manipulaci s tekutinami ve velkém vyzaduje mésicni Cisténi 70% roztokem alkoholu pomoci
hadriku, ktery nepousti vlakna, nebo polstarku napousténého v alkoholu.

Behem cisténi kontrolujte, zda nedoSlo k poskozeni sond, a v pfipadé potieby je vymérite.

o 12.12.1 Cisténi sond robota na manipulaci s tekutinami ve velkém

12.12.1 Cisténi sond robota na manipulaci s tekutinami ve
velkem

Davkovaci sondy robota na manipulaci s tekutinami ve velkém cCistéte kazdy mésic a davejte pfitom pozor, abyste
sondy neohybali.

VAROVANI: Roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém se pohybuji po sestavéch na barveni
sklicek, coz uzivatelim umoziuje pfistup za Ucelem Gisténi. Tento postup by méli provadét pouze
provozovatelé, ktefi byli upozornéni na mozna nebezpeci a ktefi absolvovali odpovidajici Skoleni.

1 Zajistéte, aby byl modul zpracovani necinny a aby na ném nebyly nacteny, naplanovany ani zpracovavany
zadné cykly.

? K zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zalozku modulu zpracovani.
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3 Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlacitko Clean bulk fluid robot probes (Vycistit sondy robota
na manipulaci s tekutinami ve velkém).

4 Peclivé si prectéte pokyny v okné Clean bulk fluid robot probes (VycCistit sondy robota na manipulaci s
tekutinami ve velkém), uzamknéte vSechny zésobniky sklicek a pro pokradovani kliknéte na Yes (Ano).

Obrazek 12-15: Otfete vSechny tfi sondy robota na manipulaci s tekutinami ve velkém 70% roztokem alkoholu
(sonda je oznagena)

Vysvétlivky
1 Konektor sondy

2 sonda

5 Jakmile se vSichni tfi roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém presunou na predni stranu modulu
zpracovani, vypnéte jej.

6 Sondy jemné ocCistéte 70% roztokem alkoholu na mékkém hadfiku nebo polStarku namocenym v alkoholu.
Dévejte pozor, abyste sondy nevychylili.

7 'V dialogovém okné vyberte robota(y) na manipulaci s tekutinami ve velkém, kterého jste Uspésné vycistili, a
poté kliknéte na Done (Hotovo). Pokud jste Zadného robota nevycistili, kliknéte na tlacitko None were cleaned
(Zadny nebyl vycistén).

8 Restartujte modul zpracovani. BEhem inicializace se roboty na manipulaci s tekutinami ve velkém vrati do
vychozi polohy na zadni strané modulu zpracovani.

12.13 Stitkacky

Software BOND vés upozorni na vyménu stfikacky (BOND-MAX) nebo stfikacek (BOND-II) kazdych Sest

meésicd nebo po zpracovédni 7800 sklicek podle toho, co nastane dfive (viz 5.1.2 Stav hardwaru). .;;.
Jednou tydné béhem inicializace nebo béhem provadeni ¢isténi fluidik vizualné zkontrolujte stikacky,

zejména v horni ¢asti stfikacky a pod pistem, a ovéfte, Ze nedochdzi k Unikim (viz 12.5 Restart modulu zpracovani).

Dale zkontrolujte pfipojené hadicky a konektory. Pokud dochazi k netésnostem, provedte vymeénu.

Pokud byste si pfali, aby stfikacku(y) vymeénil servisni technik spolecnosti Leica Biosystems, kontaktujte oddéleni
zékaznickych sluzeb. Jinak mizete stfikacku (stfikacky) vymenit nize popsanym zplsobem.
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Al

-

VAROVANI: Vzdy noste ochranny odév a rukavice.
Afw

e 12.13.1 Vyména stiikacek BOND-III
e 12.13.2 Vymeéna 9portove strikacky BOND-MAX

12.13.1 Vymena strikacek BOND-II|

VSechny stfikacky vymeénujte soucasné, ledaze byste vyménovali jen jednu vadou stiikacku kratce po vymeéneé.
1 Zajistéte, aby byl modul zpracovani neginny (aby nebyly nacteny, naplanovany zadné cykly).
? K zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zalozku modulu zpracovani.
3 Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlacitko Replace syringe (Vyména stitkacky).
4 Prectéte si pokyny a kliknéte na Yes (Ano).

Modul zpracovéni odstrani tekutinu ze v8ech stfikacek a uvede je na misto pro vyménu (miZe to trvat az 10
\ls

minut). Pockejte, dokud se modul zpracovani neodpoji z T ,a poté jej vypnéte. Nevypinejte fidici systém
(nebo terminal v BOND-ADVANCE).

c UPOZORNENI: Pfed pokratovanim se ujistéte, Ze je modul zpracovani vypnuty.

5 0dSroubujte ¢tyfi Sestihranné Srouby pripeviujici kryt modulu stiikacky pomoci 3mm Sestihranného klice.
Sejméte kryt.

6 U kazdé stiikacky povolte tlacny Sroubek svorky stikacky a spustte svorku.

7 KvySroubovani pojistného Sroubu na spodni strané pistu pouzijte 2.5mm Sestihranny klic, ktery je soucasti
baleni.

Obréazek 12-16: Odsroubujte zajistovaci Sroub pistu Sestihrannym klicem.

-
Nékteré modely maji namisto Sestihranného Sroubu tlacny Sroub.

8 0dsroubujte trubicku stfikacky z ventilu. Odeberte z modulu zpracovani stfikacku a svorku.
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Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

9 Nasadte novou stfikacku pres svorku.
10 Nasadte stfikacku a svorku na z modul zpracovani - zasroubujte stiikacku do ventilu.
11 Zasroubujte pojistny Sroub pistu a utahnéte jej.
12 Svorku zvednéte k horni ¢asti stifkacky a utahnéte tlacny Sroub.
13 Nasadte zpét kryt modulu stfikacky a zajistéte jej pomoci ¢tyr Sestihrannych Sroubd.

14V dialogovém okné vyberte stfikacku (stikacky), kterou jste Uspésné vymenili, a potom klepnéte na Done
(Hotovo). Nebo pokud jste zadnou Uspésné nevyménili, kliknéte na tlacitko None were replaced (Zadna nebyla
vymeénéna).

15 Restartujte modul zpracovani.

16 Béhem inicializace modulu zpracovani zkontrolujte netésnosti, zejména v horni ¢asti stiikacek a pod pisty.
Pripadné uniky hlaste oddéleni zakaznickych sluzeb.

17 Chcete-li zkontrolovat, zda byly nové stfikacky spravné nainstalovany, spustte testovaci nebo kontrolni tkané,
abyste ovéfili, Ze bylo dosazeno spravného barveni.

12.13.2 Vymena 9portove strikacky BOND-MAX

1 Zajistéte, aby byl modul zpracovani neginny (aby nebyly nacteny, naplanovany zadné cykly).
K zobrazeni obrazovky System status (Stav systému) v klinickém klientovi vyberte zaloZzku modulu zpracovani.

Kliknéte na zalozku Maintenance (Udrzba) a pak na tlacitko Replace syringe (Vyména stitkacky).

N w N

Prectéte si pokyny a kliknéte na Yes (Ano).

Modul zpracovani odstrani tekutinu ze stfikacky a uvede ji na misto pro vymeénu. Pockejte, dokud se modul
s

zpracovani neodpoji z L , a poté jej vypnéte. Nevypinejte fidici systém (nebo termindl v BOND-

ADVANCE).

c UPOZORNENI: Pied pokratovanim se ujistéte, Ze je modul zpracovani vypnuty.

5 Povolte tlacny Sroub svorky stfikacky a spustte svorku dold.
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Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

6 KvySroubovani pojistného Sroubu pistu na spodni strané pistu pouzijte Sestihranny klic, ktery je soucasti
baleni.

Obrédzek 12-17: Odsroubujte zajistovaci Sroub pistu Sestihrannym klicem.
-

S

Nékteré modely maji namisto Sestihranného Sroubu tlacny klic.

_—

~J

OdSroubuijte trubicku stiikacky z ventilu. Odeberte z modulu zpracovani stfikacku a svorku.

(o)

Nasadte novou stiikacku pres svorku.

O

Nasadte stfikaCku a svorku na z modul zpracovani - zasroubujte stiikacku do ventilu.

10 ZasSroubujte pojistny Sroub pistu a utahnéte jej.

11 Svorku zvednéte k horni ¢asti stiikacky a utahnéte tlacny Sroub.

12V dialogovém okné kliknéte na Yes (Ano) abyste potvrdili, Ze jste stfikacku Uspésné vymenili.
13 Restartujte modul zpracovani.

14 Béhem inicializace modulu zpracovani zkontrolujte netésnosti, zejména v horni ¢asti stiikacek a pod pistem.
Pfipadné uniky hlaste oddéleni zakaznickych sluzeb.

15 Chcete-li zkontrolovat, zda byla nova stfikacka spravné nainstalovana, spustte testovaci nebo kontrolni tkané,
abyste ovéfili, Ze bylo dosazeno spravného barveni.
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Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

12.14 Pojistky napajeni

Starsi moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX maji dvé sitové pojistky a dvé pojistky napdjeni ohfivace. Alternativni
moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX a maji pouze dvé sitové pojistky. Jmenovité hodnoty pojistek se lisi v
zévislosti na sitovém napdjeni. Pojistky jsou umistény v zadnim panelu (viz 2.2.13 Zadni kryt).

StarSi BOND-IIl pouziva nasledujici pojistky:

Pojistka i Napajeni 100-240 V AC
F1 Napdjeni nahfivace 3AG T8A 250V UL
F2 Napajeni systému 3AG T8A 250V UL
F3 Sitové napajeni (neutrdlni) 3AG T15A 250V UL
F4 Sit se stfidavym proudem 3AG T15A 250V UL
(aktivni)

Alternativni BOND-III pouziva nasledujici pojistky:

Pojistka i Napajeni 100-240 V AC
F3 Sitové napéjeni (neutrdlni) 3AG T15A 250V UL
F4 Sit se stfidavym proudem 3AG T15A 250V UL
(aktivni)

Star§i moduly zpracovani BOND-MAX pouzivaji nasledujici pojistky:

F1 Sit se stfidavym proudem 3AG T15A 250V UL
(aktivni)
F2 Sitové napdjeni (neutralni) 3AG T15A 250V UL
F3 Napajeni nahfivace 24 V 3AG T8A 250V UL
F4 Napéjeni 24 V DC 3AG T8A 250V UL

Alternativni moduly zpracovani BOND-MAX pouzivaji nasledujici pojistky:

F1 Sit se stfidavym proudem 3AG T15A 250V UL
(aktivni)
F2 Sitové napdjeni (neutralni) 3AG T15A 250V UL
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Kapitola 12 Cisténi a idrzba (pouze BOND-IIl a BOND-MAX)

é VAROVANI[: Nepiemostujte ani nezkratujte pojistky.
Pred vymeénou pojistek vypnéte modul zpracovani a odpojte napajeci kabel.

Pojistky vymeénujte pouze za standardni dily a pokud se pojistky opakované pali, kontaktujte
zakaznickou podporu.
Pri vymeéneé pojistek postupujte takto:
1 Vypnéte modul zpracovani.
Vypnéte sitové napdjeni a odpojte sitové napajeni ze zasuvky.

OdSroubujte kryt pojistky.

A~ W N

Vytahnéte kryt pojistky a vymérnite pojistku. Ujistéte se, Ze je vymeénéna za pojistku se spravnymi specifikacemi.

5 ZatlaCte kryt pojistky zpét a zaSroubujte pojistku ve sméru hodinovych rucicek. Neutahujte pfilis.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 316



3 Cisténi a Udrzba (rdzné)

13.1 Rucni skener ¢arovych kodu

13.1.1  Skener ¢arovych kodu Symbol

@ Tyto pokyny plati pouze pro skener ¢arovych kodd Symbol. Pokud méate skener ¢arovych kodu
Honeywell nebo Zebra, pfeététe si prosim ¢ast 13.1.2 Skener ¢arovych kodd Honeywell nebo

13.1.3 Skener ¢arovych kod(l Zebra DS2208.

Rucni skener Cistéte kazdy tyden:
» Nedovolte, aby okno prislo do kontaktu s jakymkoli abrazivnim materidlem
« Nestfikejte pfimo do okna vodu ani jiné Cistici kapaliny
» Neodstranujte gumovy nos skeneru.
Skener vycistéte nasledovné:
1 Nejprve odpojte skener od fidici jednotky nebo terminalu.
2 Necistoty odstrarujte pomoci navlihéeného hadriku, ktery nepousti viakna.

3 Okno otirejte hadfikem nepoustéjicim vlakna navih¢enym 70% roztokem alkoholu.

VAROVANI: Rucni skener ¢arovych kodd obsahuje laserové zafizeni, které mize zpidsobit vazné
poskozeni oci.

Nedivejte se do okna skeneru, kdyz je zapnuté.
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.1.1 Konfigurace skeneru ¢arovych kodi Symbol

Chcete-li znovu inicializovat skener ¢arovych kod Symbol (USB), vytisknéte si kvalitni kopii této stranky a postupné
naskenujte kazdy z nasledujicich ¢arovych kaodu.

Obrazek 13-1: Sekvence snimani ¢drovych kodu pro konfiguraci skeneru symbol(

Sken 1: Nastaveni vSech vychozich hodnot

Sken 2: Povolte kod 128

Sken 3: Moznosti skenovani

Sken 4; <DATA><SUFFIX>

Sken 5: Enter
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.1.2 Nastaveni hlasitosti zvukového signalu

Chcete-li nastavit hlasitost zvukového signdlu skeneru ¢arovych kodl Symbol, vytisknéte si kvalitni kopii této stranky
a naskenujte nize uvedeny ¢arovy kod, ktery odpovida pozadované urovni.

Obrazek 13-2: Carové kédy zvukového signélu pro skener Symbol

Nizka hlasitost

Strednf hlasitost
13.1.2  Skener carovych kodu Honeywell

@ Tyto pokyny plati pouze pro skener ¢arovych kdd( Honeywell. Mate-li starsi skener ¢arovych kddd
symbol(, pfectéte si prosim ¢ast 13.1.1 Skener carovych kodd Symbol. Mate-li skener ¢arovych kadd

Vysoka hlasitost
Zebra DS2208, prectéte si prosim ¢ast 13.1.3 Skener ¢arovych kodd Zebra DS2208.

Rucni skener Cistéte kazdy tyden:
 Nedovolte, aby okno prislo do kontaktu s jakymkoli abrazivnim materialem
» Nestfikejte pfimo do okna vodu ani jiné Cistici kapaliny
Skener vycistéte nasledovné:
» Nejprve odpojte skener od fidici jednotky nebo terminalu.
« (QOdstrante necistoty pomoci navihceného hadriku, ktery nepousti vlakna.
* Vycistéte okno hadfikem nepoustéjicim vidkna navlhéenym 70% roztokem alkoholu.

Pokud ru¢ni skener ¢arovych kodl nepracuje spravné, mlze vase servisni organizace pozadat o jeho opétovnou
inicializaci. MUZete také upravit hlasitosti zvukového signalu na skeneru.
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.2.1 Konfigurace skeneru ¢arovych kodi Honeywell

Chcete-li znovu inicializovat skener ¢drovych kédd Honeywell (USB), vytisknéte si kvalitni kopii této stranky a
naskenujte ¢arové kody v pofadi uvedeném nize:

Obrézek 13-3: Carové kddy pro konfiguraci skeneru

HITHAR

Sken 1: Odebrani vlastniho nastaveni

UL

Sken 2: Aktivace vychoziho nastaveni

Sken 3: Konfigurace skeneru Honeywell

13.1.2.2 Nastaveni hlasitosti zvukového signalu

Chcete-li nastavit hlasitost zvukového signalu skeneru ¢arovych kddd Honeywell, vytisknéte si kvalitni kopii této
stranky a naskenujte nize uvedeny carovy kad, ktery odpovida pozadované urovni.

Obrazek 13-4: Carové kody zvukového signélu pro skener Honeywell

Nizka hlasitost

Stfedn{ hlasitost
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

Vysoka hlasitost

Zvukovy signal vypnut

13.1.2.3 Hands-Free konfigurace

Kdyz je skener umistén ve stojanu, obvykle se pouziva bez nutnosti rucniho ovladani a pfi ¢teni carového kddu neni
nutné tisknout spoust.

Chcete-li pro skener ¢arovych kod( Honeywell zapnout nebo vypnout hands-free pouziti, vytisknéte si kvalitni kopii
této stranky a naskenujte nize uvedeny ¢arovy kod, ktery odpovida pozadované funkci.

Obrézek 13-5: Carové kody pro hands-free pouziti pro skener Honeywell

Hands-free pouziti ZAPNUTO

Hands-free pouziti VYPNUTO
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.3  Skener ¢arovych kodu Zebra DS2208

‘ Tyto pokyny plati pouze pro skener ¢arovych kodl Zebra. Mate-li starsi skener ¢arovych kadd
symbol, pfectéte si prosim Cést 13.1.7 Skener carovych kodd Symbol. Méte-li skener ¢érovych kodd
Honeywell, pfectéte si prosim ¢dst 13.1.2 Skener ¢arovych kod Honeywell.
Rucni skener Cistéte kazdy tyden:
» Nedovolte, aby okno pfislo do kontaktu s jakymkoli abrazivnim materialem
* Nestfikejte pfimo do okna vodu ani jiné Cistici kapaliny
Skener vyCistéte ndasledovné:
 Nejprve odpojte skener od fidici jednotky nebo terminalu.
« QOdstrante necistoty pomoci navih¢eného hadfiku, ktery nepousti vlakna.

« Vycistéte okno hadiikem nepoustéjicim vldkna navlhcenym 70% roztokem alkoholu.

Pokud rucni skener ¢arovych kodd nepracuje spravné, mize vaSe servisni organizace pozadat o jeho opétovnou
inicializaci. MizZete také upravit hlasitosti zvukového signélu na skeneru.
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.3.1 Konfigurace skeneru ¢arovych kddd Zebra

Chcete-li znovu inicializovat skener éarovych kédd Zebra (USB), vytisknéte si kvalitni kopii této stranky a postupné
naskenujte kazdy z nasledujicich ¢arovych kaodu.

Obrazek 13-6: Sekvence snimani ¢arovych kadd pro konfiguraci skeneru Zebra

Sken 1: Nastaveni vychozich hodnot

Sken 2: Povolte kéd 128

Sken 3: Moznosti skenovani

Sken 4: <DATA> <SUFFIX>

Sken 5: Enter

Sken 6: Prepiste kldvesu Caps Lock (Zapnout)
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.1.3.2 Nastaveni hlasitosti zvukového signalu

Chcete-li nastavit hlasitost zvukového signalu skeneru ¢drovych kédl Zebra, vytisknéte si kvalitni kopii této stranky a
naskenujte nize uvedeny ¢arovy kod, ktery odpovida pozadované drovni.

Obrézek 13-7: Carové kddy zvukového signalu pro skener Zebra

Nizka hlasitost

q

Stredni hlasitost

Vysoka hlasitost

13.1.3.3 Hands-Free konfigurace

Kdyz je skener umistén ve stojanu, obvykle se pouziva bez nutnosti rucniho ovladani a pfi ¢teni ¢arového kddu neni
nutné tisknout spoust.

Chcete-li pro skener ¢arovych kodl Zebra zapnout nebo vypnout hands-free pouziti, vytisknéte si kvalitni kopii této
stranky a naskenujte nize uvedeny carovy kad, ktery odpovida pozadované funkci.

Obrézek 13-8: Carové kddy pro hands-free pouziti pro skener Zebra

Hands-free pouziti ZAPNUTO

Hands-free pouziti VYPNUTO
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Kapitola 13 Ci$téni a tdrzba (riizné)

13.2 0znacovac sklicek

Pfirucky jsou doddvany spolu s oznacovacem sklicek. Pokyny k GiSténi a vkladani Stitk( a tiskové pasky naleznete v
téchto pokynech. Cistéte jednou mésitné.
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4 Pouzivani reagencii BOND

Tato kapitola obsahuje obecné pojednani o védeckych a klinickych hlediscich spojenych s barvenim tkani v systému
BOND.

S kazdym vyrobkem Leica Biosystems jsou doddvény Uplné pokyny k pouziti. Pro informace o pfipravé vzorkd,
kontrole kvality a interpretaci testu se nejprve odkazujte na tyto pokyny obsahujici konkrétni informace o reagenciich.
Obecné pokyny k témto procestim systému BOND jsou popsany nize.

e 14.7 Princip procesu

e 142 Priprava vzorku

» 14.3 Kontrola kvality

e 144 Interpretace barveni

e 14.5 Obecna omezeni

e 14.6 Pouzitd literatura

141 Princip procesu

Tato Cast obsahuje obecné Uvody k IHC a ISH. Popisuje také detekéni systémy BOND.

Imunohistochemie (IHC)

Imunohistochemickeé techniky se pouZivaji k detekci specifickych antigenl v bunikdch nebo tkanich uz po alespon 50
let. Prvni zaznamenand metoda v roce 1941 pouzivala fluorescencni stitky . Nasledné se zagaly pouzivat enzymy,
jako je napfiklad peroxidéza . Dnes se imunohistochemie pouziva k usnadnéni rozpoznavani bunék spolu s rutinnimi
H a E parafinovymi skvrnami a k pomoci pfi rozpozndavani normalnich a abnormalnich bunék. Imunohistochemické
metody se v chirurgické patologii staly ,standardem péce*, kdyz klasické metody samy o sobé nebyly schopny podat
jasnou diagnézu **. | pres téméf univerzalni prijeti véak existuji urcité vyhrady ohledné reprodukovatelnosti *,

Reagencie automatizovaného systému BOND prokazuji antigeny v tkanovych fezech imunohistochemickymi
technikami. Lze fici, ze specificka primarni protilatka se vaze na fez. Poté reagencie detekéniho systému BOND
vizualizuji komplex.
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Kapitola 14 Pouzivani reagencii BOND

ant|gen nebo DNA/RNA ve vzorku tkané. Marker je primarni protilatka v IHC, pfipadné sonda v ISH

‘ Diagnosticky ,marker” je reagencie, kterd se pouziva k detekci specifického vazebného mista pro
(viz nize).

In situ hybridizace (ISH)

K nasemu pochopeni nemoci do znacné miry prispély molekularni biologické techniky. In situ hybridizace kombinuje
molekulami biologii a histologii, coz umoznuje vizualizaci DNA nebo RNA v jejich bunécném kontextu. Od prvniho
zavedeni detekce nukleovych kyselin v roce 1969 ° se zdokonalené in situ hybridizacnich protokoly staly stale
cennéjSim nastrojem pro klinickou patologii a vyzkum.

In situ hybridizace vyuziva komplementarni vazbu nukleotidovych bazi v DNA nebo RNA. Oznacena sonda nukleové
kyseliny se specificky vaze na svou komplementarni sekvenci ve fixovaném vzorku tkané nebo bunky. Sonda je
vizualizovéna aplikaci protilatky viici znacce sledované reagenciemi BOND detekce polymer(. Automatizovany
systém BOND a reagencie nabizeji spolehlivou a ucinnou alternativu k tézkopadné rucni technice.

14.1.1  Detekcni systemy BOND

Spole¢nost Leica Biosystems dodava fadu detekénich systém vyvinutych specidlné pro systém BOND. Mezi né patfi
predevsim systém BOND Polymer Refine Detection™, ktery poskytuje barveni s vysokou intenzitou ve spojeni s ostrou
definici bez pouziti streptavidinu a biotinu.

Dostupné detekeni systémy BOND jsou uvedeny v nasledujicich oddilech.

* 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

dvojitém zasobniku systému reagencii a nadoba na reagencie Hematoxylin je samostatnou

‘ Modul zpracovani BOND-PRIME pouziva jinou verzi tohoto detekéniho systému. Dodava se ve
dopliikovou polozkou. Informace naleznete v samostatné uzivatelské priruéce BOND-PRIME.

Systém BOND detekce polymer( na bazi DAB, detekce rafinace polymerd BOND poskytuje barveni vysoké intenzity
spojené s ostrym vymezenim vazby protilatky k cilovému antigenu nebo vazani sondy k nukleové kyselingé. Systém
nepouziva streptavidin a biotin, a proto eliminuje nespecifické barveni v dlisledku endogenniho biotinu. V nékterych
tkanich, jako je gastrointestinalni trakt, ledviny, jatra a karcinom prsu, pfevlada endogenni biotin. Systémy detekce
polymer( BOND maji vysSi citlivost nez oznaCené streptavidinbiotinové systémy, coz ma za nasledek nizsi
koncentrace protilatek a rychlejsi doby obratu.

Systém BOND v kazdém kroku inkubuje fezy na pfesné dané ¢asové obdobi a poté fezy promyva, aby odstranil
nenavazany material. Kroky protokolu, véetné inkubace, promyvéni a interpretace vysledk(, se provadéji tak, jak je
popsano v navodu k pouziti systému BOND Polymer Refine Detection. Vysledky jsou interpretovany pomoci optického
svételného mikroskopu a pomahaji pfi diferencidlni diagnostice patologickych procesd, které mohou, ale nemusi byt
spojeny s konkrétnim antigenem.

Systém BOND Uzivatelskd prirucka BOND 7, 49.7556.506 A04
Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 327



Kapitola 14 Pouzivani reagencii BOND

Pokud je poZzadovana silngjsi intenzita, jsou pro vSechny detekéni systémy polymerd BOND dostupné nasledujici
moznosti:

e Prodluzte inkubacni dobu pro primami protilatky nebo sondy a/nebo komponenty detekcniho systému.
 Pouzijte krok DAB zvyrazinovace BOND.

» Pouze pro IHC - zvyste koncentraci primarni protilatky.

‘ ‘ Tyto tfi moznosti nejsou pro systém Bond Oracle™ HER2 IHC k dispozici.

Systém BOND Oracle HER2 IHC je kompletni systém k uréovani pfitomnosti cilového proteinu a tim padem i vhodnosti
léCby cilenou terapii. Tento test je poskytovan jako komplexni optimalizovany systém s protilatkami pripravenymi k
pouziti, detekcnimi reagenciemi, kontrolnimi reagenciemi a kontrolnimi sklicky k dplnému zajisténi kvality
diagnostického vysledku. Test je zalozen na metodologii IHC. K systému jsou pfipojeny kompletni pokyny k pouziti.
Pomoci téchto pokyn( mZete nastavit cykly. Vzhledem k povaze HER2 IHC testovani je nanejvys dilleZité, aby se tyto
pokyny dodrzovaly pfesné, jinak by doslo ke zneplatnéni analyzy.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

‘ Modul zpracovani BOND-PRIME pouziva jinou verzi tohoto detekéniho systému. Dodava se v
dvojitém zdsobniku systému reagencii. Informace naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce
BOND-PRIME.
Detekeni systém BOND Polymer Refine Red Detection™ ma stejné vyhody jako systémy detekce polymerd na bazi DAB
popsané vySe, ale pro vizualizaci se misto DAB pouziva chromogen Fast Red. Tento systém je vhodny pro pouziti na
tkanich, jako je napfiklad kiize, kde Ize tkanové pigmenty mylné povazovat za DAB.

Systém BOND ¢ervené detekce rafinace polymer( je vysoce citlivy systém Compact Polymer™ konjugovany s
alkalickou fosfatazou, ktera poskytuje jasné cervenor(izové imunobarveni a také kontrastni barveni hematoxylinu
(vEetné modreni).

pfisné dodrZovat pokyny pro uZivatele BOND ¢ervena detekce rafinace polymerd, aby byla zachovéna
ucinnost chromogenu. Kontrolni tkan vzdy pokladejte na stejné sklicko jako tkan pacienta, aby bylo

‘ Chromogen Fast Red je za normalnich laboratornich podminek chemicky nestabilni. Nezapomerite
mozné rychle detekovat jakékoli zhor§eni systému.

Montazni médium Leica CV Ultra se doporucuje pouzivat spolu se systémem BOND cervené detekce
rafinace polymerd. Jind média nemusi zachovdvat intenzitu plvodné ziskaného barven.
Kroky pro systém BOND céervené detekce rafinace polymer( jsou nasledujici:
1 Aplikace specifické primarni protilatky.

2 Inkubace s post primarni reagencii.
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3 Inkubace s polymerni reagencii, kterd obsahuje konjugaty terciarni protilatky s polymerni alkalickou fosfatazou
(AP).
4 Vizualizace komplexu se substratovym chromogenem, Fast Red, pomoci Cervené srazeniny.

5 Hematoxylinové kontrastni barveni umozriuje detekci bunécnych jader.

Inkubace, promyvani a interpretace vysledkd jsou provadény zplisobem popsanym pro detekéni systém BOND
Polymer Detection (DAB).

14.2  Priprava vzorku

Tato cast pojednava o pfipravé tkane pro barveni.
e 14.2.1 Pozadované materialy
e 14.2.2 Priprava tkané
e 14.2.3 Odparafinovani a zahrivani

e 14.2.4 Odmaskovani epitopu
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14.2.1 Pozadovane materialy

Nasledujici materialy jsou potrebné pro imunohistochemické a in situ hybridizacni barveni pomoci systému BOND.

14.2.1.1 Bézné materialy

« Fixacni — doporuceny 10% neutraIni pufrovany formalin

» Parafinovy vosk

 Tkanovy procesor a centrum parafinovani

« Pozitivni a negativni tkarnové kontroly (viz 14.3 Kontrola kvality)

e Mikrotom

» Susici pec

» Montdzni médium na bazi pryskyfice nebo na vodni bazi

« Nabita sklicka do mikroskopu (napf. sklicka Leica BOND Plus)

o Stitky sklicek a paska do tiskarny BOND

» Kryci sklicka

« Univerzalni Covertiles BOND nebo BOND-PRIME ARC Covertiles (Covertily ARC BOND-PRIME)
+ BOND-PRIME Suction Cups (Pfisavky BOND-PRIME)

« BOND-PRIME Mixing Well Plate (Deska michacich jamek BOND-PRIME)
» Qdpovidajici systéem reagencii BOND nebo BOND-PRIME

 Sada na pripravu enzymu BOND

 Roztok Dewax Solution BOND nebo BOND-PRIME Dewax Solution

 Roztok Wash solution (pfipraveny z BOND Wash Solution 10X Concentrate) nebo roztok BOND-PRIME Wash
Solution Concentrate

e Deijonizovand voda

« Alkohol (reagencni stupen®)

* Etanol v koncentraci vice nebo rovné 90 % (hmotnostni); isopropanol v koncentraci ne vice nez 5 %
(hmotnostni); metanol koncentraci ne vice nez 5 % (hmotnostni).

‘ Informace o modulu zpracovani BOND-PRIME naleznete v samostatné uzivatelské pfirucce BOND-
PRIME.
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14.2.1.2 Materialy pro IHC

Kromé vy$e uvedenych materidl(i jsou pro zkousky IHC vyZadovany nasledujici materialy:
« Negativni kontrolni reagencie specifické pro primdrni protilatky (viz 14.3 Kontrola kvality)
» Roztok BOND nebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» Roztok BOND nebo BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

 Primarni protilatky BOND pfipravené k pouziti nebo primarni protilatky zfedéné v Primarnim protilatkovém
redidle BOND v otevienych nadobach BOND, 7ml nebo 30ml

» Montazni médium na bazi pryskyfice nebo na vodni bazi

« Titracni souprava, volitelnd (viz 14.2.1.4 Titracni sada )

14.2.1.3 Materialy pro ISH

Kromé vySe uvedenych béznych material( jsou pro zkousky IHC vyzadovany nasledujici materialy:
 |SH sondy,
« anti-fluoresceinova protilatka,

« pozitivni a negativni kontrolni sondy specifické pro ISH (viz 14.3 Kontrola kvality),

14.2.1.4 Titracni sada

Titradni sada BOND se skldda z 10 prazdnych nadob a 50 vlozek (6ml) a pouZivé se pfi optimalizaci koncentrace
primarnich protilatek pro systém BOND. Lze pripravit a do vlozek umistit malé objemy kazdé koncentrace primarni
protilatky. Kazda nddoba mdZe byt pouZita na celkem 40ml reagencie.

Titrace koncentrovanych protilatek Ize dosahnout pomoci sériového dvojného fedéni. Nasledujici metoda popisuje,
jak pripravit sériova fedéni pro 150pl jednorazovou davku.

1 Prokazdou protilatku oznacte tfivlozky s vhodnymi fedénimi.
Provedte pocCatecni fedéni v prvni vlozce o objemu 700 .

Do vlozky 2 a 3 nadavkujte 350 pl primarniho redidla protilatky BOND.

N w0

Z pocatecniho fedéni preneste 350 pl do vlozky 2 a jemné promichejte.

5 Zvlozky 2 preneste 350 pl do vlozky 3 a jemné promichejte.
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14.2.2 Priprava tkane

K fixaci tkané pro imunohistochemickeé a in situ hybridizacni barveni pomoci systému BOND doporucujeme pouzit
10% neutralné pufrovany formalin o objemu odpovidajicimu 15 az 20nasobku objemu tkané. Fixaci Ize provést pfi
pokojové teploté (15-25 °C).

Pro informace o testovani HER2 viz doporuceni pro pfipravu tkané Americké spolecnosti klinické onkologie / College
of American Pathologists ' nebo si vyhledejte mistni smérnice a predpisy.

Chcete-li usnadnit fezani tkané a zabranit poskozeni mikrotomovych listl, odvépnéte pred zpracovanim kostnaté

v1112
tkané

Americky zékon o vylepSeni klinickych laboratofi (CLIA) z roku 1988 vyZaduje v ¢dsti 42 CFR 493.1259b) nasledujict:
,Laboratof musi uchovévat obarvena sklicka nejméné deset let ode dne vySetfeni a uchovdvat bloky vzorkd nejméné
dva roky ode dne vysetfeni." '’ Pozadavky platné pro vase zafizenf najdete v mistnich predpisech.

Rezejte a vybirejte fezy o tloustce 3-5 pm na nabitych sklickéch (nékteré specifické typy tkéni mohou vyZadovat
rlizné tloustky fez(). K vysuseni tkdné umistéte dobfe osusena sklicka do pece s teplotou 60 °C (+ 5 °C) na 10-30
minut nebo pres noc pfi teploté 37 °C. Sklicka Ize také zahfivat na modulech zpracovani BOND-III a BOND-MAX.
Sklicka musi byt pfed zahfivanim dobfe vysusena vzduchem. Dal$i podrobnosti o pfipravé vzork( najdete v odkazech
13,14 a15.

Ke vzorku a kontrolnim sklick(m pripevnéte Stitky sklicek, jak je popsano v ¢asti 4 Rychly start. Postupy
odparafinovani, opétovné hydratace a odmaskovani epitopd jsou v systému BOND plné automatizované.

14.2.3 Odparafinovani a zahrivani

Z parafinovych tkdrnovych fez{ pro imunohistochemii musi byt nejprve odstranén parafinovy vosk a a fez musi byt
opétovné hydratovan. Vosk se odstranuje pomoci roztoku Dewax Solution BOND nebo BOND-PRIME Dewax Solution a
poté jsou jeho fezy opétovné hydratovany. Systém BOND obsahuje protokoly odparafinovani, které tento proces
automatizuiji.

Pred odparafinovanim mohou moduly zpracovani BOND-IIl a BOND-MAX tkan také zahrat, aby se zlepSila jeji
pfilnavost na sklicko. Protokoly zahfivani a roztaveni parafinu systému BOND automatizuji jak procesy zahfivani, tak i
odparafinovani.

Pamatujte, ze tkan musi byt pred umisténim do modulu zpracovani pro zahfivani a odparafinovani
vysusena vzduchem.
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14.2.4 Odmaskovani epitopu

Fixace tkané formalinem zplsobuje kfiZové spojeni mezi aldehydovymi a aminoskupinami v tkdni a tvorba téchto
vazeb miZe vést k proménlivé ztraté antigenicity v disledku maskovaciho éinku. Formalin tvofi metylenové mastky,
které mohou zménit celkovy trojrozmeérny tvar epitopu. Nékteré epitopy jsou na formalin citlivé a po fixaci formalinem
vykazuji snizenou imunoreaktivitu, zatimco jiné jsou v(¢i formalinu rezistentni.

Nukleové kyseliny jsou obklopeny proteiny, proto je pro umoznéni pfistupu cilovych sekvenci k sondé nezbytna
permeabilizace tkané.

Odmaskovani epitopu " Ize provést bud' pouzitim tepelné indukovaného ziskavani epitopu (HIER), enzymatické
predupravy, nebo kombinaci obou. HIER je nejrozsifenéjsi metodou ziskavani epitopl pro IHC. Mechanismus HIER
neni doposud zcela pochopen.

Hypotéza je takova, ze zahrati fezu na vysokou teplotu v roztoku pro odmaskovani epitopu hydrolyzuje pricné vazby
vytvorené fixaci formalinu. To vede k opétovné modifikaci epitopu, ktery mize byt nasledné imunohistochemicky
barven. Dilezitymi faktory mechanismu HIER jsou teplota, ¢as a pH ziskaného roztoku. K ziskani epitop( pro pouziti v
systému BOND existuji dvé rizna feseni: citratovy pufr a pufr na bazi EDTA.

Enzymaticka priprava pouziva proteolytické enzymy k preruseni peptidovych vazeb, aby se odhalily sekvence nukleové
kyseliny epitop/cil. Koncentrace enzymu a doba inkubace jsou umérné dobé fixace vzorku a mély by byt
odpovidajicim zplsobem optimalizovany. Enzymatickd pfiprava je vhodna pouze pro nékteré epitopy, ale ¢asto se
pouziva v protokolech ISH.

14.3 Kontrola kvality

Rozdily ve zpracovani tkani a technickych postupech v uZivatelské laboratofi mohou zp(sobit znaénou variabilitu
vysledk(, coZ si kromé dodrzovani postupl vyZaduje pravidelné provadéni viastnich kontrol. Konzultujte mistni pokyny
a predpisy. Pouzit mlzete také pfirucku ,CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory
Second Edition"”” a navrhované pokyny NCCLS IHC .

@ Kontrolni tkané by mély byt Cerstvé pitevni/biopsické/chirurgické vzorky fixované, zpracované a
parafinované co nejdfive a stejnym zplsobem jako vzorek (vzorky) pacienta. Takova kontrola

monitoruje vSechny kroky analyzy, od pfipravy tkané az po barveni.

@ Dlrazné doporucujeme pokladat vhodnou kontrolni tkdn na stejna sklicka jako tkan pacienta. Viz
6.2 Préace s kontrolnimi tkanémi pro dal$i pojednani.
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Viz:
e 14.3.1 Ovéreni testu
e 14.3.2 Kontroly tkané
» 14.3.3 negativni kontrola reagencie pro IHC.
e 14.3.4 Kontroly reagencii pro ISH
e 14.3.5 Vyhody kontroly kvality

14.3.1 Overeni testu

Pred prvnim pouzitim protilatky, sondy nebo barviciho systému v diagnostické procedufe ovéfte specificitu
protilatky/sondy jejim otestovanim na fade internich tkani se zndmou expresi predstavujici zndmé pozitivni a
negativni tkané. Viz vySe popsané postupy a doporuceni ohledné kontroly kvality certifikacniho programu CAP 14 pro
imunohistochemii a/nebo pokyny NCCLS IHC '* & mistni predpisy a smérnice. Tyto postupy kontroly kvality opakujte
pro kazdou novou Sarzi protilatky nebo vzdy, kdyz dojde ke zméné parametri testu. Kontrola kvality nem(ize byt
smysluplné provadéna izolované na jednotlivé reagencii, protozZe odpovidajici reagencie spolu s definovanym
testovacim protokolem musi byt pred pouzitim detekéniho systému pro diagnostické ucely testovany jednotné.
Tkané, které jsou vhodné k ovéreni testu, najdete v pfibalové informaci jednotlivych primarnich protilatek.

Kromé vySe uvedenych postupl pro ovéfeni testu doporucujeme mésicné obarvit pozitivni tkané kontroly a porovnat
je se stejnou kontrolni tkani obarvenou predchozi mésic. Porovnani kontrolnich tkani barvenych v mesicnich
intervalech slouzi ke sledovani stability, citlivosti, specificity a reprodukovatelnosti testu.

VSechny pozadavky na kontrolu kvality by mély byt provadény v souladu s mistnimi, statnimi a/nebo federalnimi
pfedpisy nebo pozadavky na akreditaci.

14.3.2  Kontroly tkane

14.3.2.1 Kontrola pozitivni tkané
» (Oznacuje spravné pripravené tkané a spravné techniky barven.
Do kazdé sady testovacich podminek v kazdém cyklu barveni zahrite jednu kontrolu pozitivni tkané.

 Tkan se slabym pozitivnim barvenim je pro optimalni kontrolu kvality a detekci mensich hladin degradace
reagencie vhodnéj$i nez tkar se silnym pozitivnim barvenim '*.

» Pouziti kontrolniho skliCka pro vice tkani, které obsahuje tkané vykazujici silnou, stfedni a slabou hustotu
antigenu / expresi nukleové kyseliny, umozriuje Siroky zabér kontroly.

 Pokud kontrola pozitivni tkané neprokaze pozitivni barveni, mély by byt vysledky s testovanymi vzorky
povazovany za neplatné.

« Dlrazné doporucujeme, abyste pro zajiSténi optimalini kontroly kvality vZdy spustili systém BOND s kontrolni
tkani na stejném sklicku jako vzorek tkané.
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14.3.2.2 Kontrola negativni tkane

« Po kontrole pozitivni tkané ovérte specificitu znaceni cilového antigenu primarni protilatkou v IHC nebo cilové
nukleové kyseliné sondou v ISH a uvedte indikaci specifického zbarveni pozadi (fale§né pozitivni barven).

 R{zné typy bunék pfitomné ve vétsiné tkanovych fez( ¢asto nabizeji negativni kontrolni mista, uZivatel by to
mel nicmeéngé overit.

« Pokud se u kontroly negativni tkané vyskytne specifické zabarveni, mély by byt vysledky u vzorkd pacientd
povazovany za neplatné.

14.3.3 negativni kontrola reagencie pro IHC.

K vyhodnoceni nespecifického barveni a umoznéni lepsSi interpretace specifického barveni pouzijte negativni kontrolu
reagencie pro IHC namisto primarni protilatky s fezem kazdého vzorku pacienta.

 Doporucena idedlni kontroIni reagencie:

a Umonoklonalnich protilatek pouzijte protilatku stejného izotypu, ktera je produkovana ze supernatantu
tkanoveé kultury a stejnym zpdsobem jako primarni protilatka, ale ktera nevykazuje Zadnou specifickou
reaktivitu s lidskymi tkanémi.

Zfedte ji na stejnou koncentraci imunoglobulinu nebo proteinu, jakou ma primarni protilatka, pomoci
stejného fedidla (BOND primérni fedidlo protilatky).

Pokud je v Cisté protilatce zachovano fetalni teleci sérum po zpracovani, je mozné také pouzit fetalni
teleci sérum v koncentraci rovnajici se zfedéné primarni protilatce ve stejném redidle.

b U polyklonélnich protildtek pouzijte imunoglobulinovou frakci (nebo celé sérum, je-li to vhodné)
normalniho nebo neimunniho séra ze stejného zivocisného zdroje a stejnou koncentraci proteinu, jakou
ma primarni protildtka, za pouZiti stejného fedidla (BOND primarni fedidlo protilatky).

» Jako méné zadoucf alternativu k vySe popsanym negativnim kontroldm reagencie Ize pouzit samotné BOND
primarni redidlo protilatky.

* Inkubacni doba pro negativni kontrolu reagencie by méla odpovidat inkubacni dobé primarni protilatky.

* Pro kazdou pouzitou metodu odmaskovéni (véetné metody bez odmaskovani) pro danou primérni protilatku
pouzijte samostatné kontrolni sklicko pro negativni reagencii.

» Pokud jsou na sériovych rfezech pouzity panely nékolika protilatek, negativné barvici oblasti jednoho sklicka
mohou slouzit jako negativni/nespecifické vazebné kontrolni pozadi pro jiné protilatky.

» KodliSeni endogenni enzymové aktivity nebo nespecifické vazby enzymi od specifické imunoreaktivity
barvéte dalSi tkané pacienta vyhradné substrat-chromogenem nebo enzymovymi komplexy a substrat-
chromogenem v tomto poradi.

» Systém BOND obsahuje vychozi negativni kontrolni reagencii IHC s nazvem ,*Negativni“, kterou Ize vybrat jako
marker pro libovolny protokol IHC. Davkovani: BOND Wash (viz 10.5.2 Case and Slide Settings (Nastaveni
pfipadu a sklicka)).
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14.3.4  Kontroly reagencii pro ISH

14.3.4.1 Pozitivni kontrola reagencie

Pro hybridizaci in situ pouzijte pozitivni kontrolni sondu.

« Pouzijte namisto sondy s fezem kazdého vzorku pacienta k poskytnuti informaci o zachovani nukleovych
kyselin v tkani a o dostupnosti nukleovych kyselin sondé.

 Protokol pro pozitivni kontrolu sondy by mél odpovidat protokolu zkusebni sondy.

 Pokud pozitivni kontroly tkané neprokazi pozitivni barveni, mély by byt vysledky s testovanymi vzorky
povazovany za neplatné.

14.3.4.2 Negativni kontrola reagencie
K hybridizaci in situ pouzijte negativni kontrolni sondu.

« Protokol pro negativni kontrolu sondy by mél odpovidat protokolu zku$ebni sondy.

« PouZijte namisto sondy s fezy jednotlivych vzork{ pacienta k vyhodnoceni nespecifického barveni a umoznéni
lepsi interpretace specifického barven.

* Inkubacni doba pro negativni kontrolu reagencie by méla odpovidat inkubacni dobé sondy.

* Pro kaZdou pouzitou metodu odmaskovéni (véetné metody bez odmaskovani) pro danou sondu pouZijte
samostatné kontrolni skliCko pro negativni reagencii.

« Kodliseni endogenni enzymové aktivity nebo nespecifické vazby enzymi od specifické imunoreaktivity
barvéte dalsi tkané pacienta vyhradné substrat-chromogenem nebo enzymovymi komplexy a substrat-
chromogenem v tomto poradi.

14.3.5 Vyhody kontroly kvality

Vyhody kontroly kvality jsou shrnuty v nasledujici tabulce.

Kontrola pozitivni tkdné: Ridf vsechny kroky Detekce nespecifického barveni

Tkan nebo burky obsahujici analyzy. pozadi

cilovou sekvenci antigenu/  Ovéfuje reagencie a
nukleoveé kyseliny, které maji  postupy pouzité k
byt detekovany (mohly by se  barveni.

nachazet v tkani pacienta).

Idealni kontrolou je slabé
pozitivni barvici tkan, ktera
je nejcitlivéjsi na degradaci
protilatky / nukleové
kyseliny.
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Kontrola negativni tkané: Detekce nedmysiné Detekce nespecifického barveni
zkfizené reaktivity pozadi

protilatek na bunky /

bunécné slozky [IHC]

Tkané nebo bunky, u nichz

se ocekava, Ze budou

negativni (mohou se

nachazet ve tkani pacienta  Detekce neumysiné

nebo ve tkani pozitivni kiizové hybridizace sondy

kontroly) s jinymi sekvencemi
nukleovych kyselin nebo
burikami / bunécnymi

slozkami [ISH]
Tkan pacienta Detekce specifického Posouzeni uchovani/  Detekce nespecifického barveni
barveni fixace nukleoveé pozadi

kyseliny a/nebo
odmaskovani [ISH]

14.4 Interpretace barveni

Pred interpretaci vysledk( musi kontroly vyhodnotit a obarveny produkt kvalifikovat zpGsobily patolog, ktery ma
zkuSenosti s imunohistochemickymi a/nebo in situ hybridizacnimi postupy.

Specifi¢nost a citlivost detekce antigenu zavisi na pouzité specifické primarni protilatce. Pro zajisténi pozadovaného
barveni v systému BOND optimalizujte kazdou specifickou protilatku a ménte dobu inkubace a/nebo koncentrace
specifické protilatky. Pokud by specifickd protilatka nebyla optimalizovana, mohlo by to vést k suboptimalni detekci
antigenu.

Viz:
e 14.4.1 Kontrola pozitivni tkané
» 14.4.2 Kontrola negativni tkané

e 14.4.3 Tkan pacienta

14.4.1  Kontrola pozitivni tkane

Nejprve zkontrolujte kontrolu pozitivni tkané a ujistéte se, ze vSechny reagencie funguji spravné.

Pfi pouZiti systémi zaloZenych na DAB naznacuje pfitomnost hnédého (3,3 'diaminobenzidin-tetrachloridu, DAB)
reakéniho produktu s cilovymi bufikami pozitivni reaktivitu. Pfi pouziti CERVENYCH (RED) systém( chromogend
naznacuje pfitomnost ¢erveného reakéniho produktu s cilovymi burikami pozitivni reaktivitu. Pokud kontroly pozitivni
tkané neprokazi pozitivni barveni, mély by byt vysledky s testovanymi vzorky povazovany za neplatné.
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14.4.2  Kontrola negativni tkane

Po pozitivni kontrole tkané si prohlédnéte negativni kontrolu tkané a ovérte specificitu znaceni cilového antigenu /
nukleové kyseliny primarni protilatkou / sondou.

Nepfitomnost specifického barveni v negativni kontrole tkané potvrzuje nedostatek zkfizené reaktivity
protilatky/sondy na buriky / bunécné slozky.

Pokud se u negativni kontroly vnéjsi tkané objevi specifické barveni (fale§né pozitivni barveni), mély by byt vysledky
povazovany za neplatné. Nespecifické barveni, pokud je pfitomno, ma obvykle rozptyleny vzhled. Sporadické barveni

pojivové tkdné mlze byt pozorovano také v fezech ze tkani nadmérné fixovanych formalinem. K interpretaci vysledk
barveni pouzijte neporusené buriky. Nekrotické nebo degenerované burky se ¢asto barvi nespecificky.

14.4.3 Tkan pacienta

Jako posledni zkontrolujte vzorky pacient( obarvené primarni protilatkou / sondou.

Pozitivni intenzita barveni by méla byt hodnocena v souvislosti s jakymkoli nespecifickym barvenim pozadi negativni
kontroly reagencie. Stejné jako u kazdého jiného imunohistochemického testu nebo in situ testu hybriditizace
negativni vysledek znamena, Ze antigen / nukleova kyselina nebyly detekovany, nikoliv to, ze antigen / nukleova
kyselina nebyly v testovanych bunkach nebo tkanich pfitomné.

V pfipadé potieby pouzijte k identifikaci faleSné negativnich reakci panel protilatek.

14.5 Obecna omezeni

 Imunohistochemie a in situ hybridizace jsou vicestupnove diagnostické procesy, které vyzaduji specializované
Skoleni ve vybéru vhodnych reagencii, vybéru tkani, fixaci a zpracovani a pfipravé sklicka a interpretaci
vysledkd barven.

« Barveni tkdné zdvisi na manipulaci a zpracovani tkané pred barvenim. Nespravny zpdsob fixace, zmrazeni,
rozmrazeni, myti, suSeni, zahfivani ¢i fezani nebo kontaminace jinymi tkdnémi nebo tekutinami mdze zpGsobit
vznik artefakt(, zachycenf protilatek nebo faleSné negativni vysledky. Nekonzistentni vysledky mohou byt
zplisobeny zménami v metodach fixace a parafinovani nebo inherentnimi nepravidelnostmi ve tkani *°.

« Nadmérné nebo nelpIné kontrastni barveni miize zpdsobit nespravnou interpretaci vysledkd.

« Klinicka interpretace jakéhokoli barveni nebo jeho nepfitomnosti by méla byt doplnéna morfologickymi
studiemi s pouzitim vhodnych kontrol a méla by byt hodnocena v kontextu klinické anamnézy pacienta a
dalSich diagnostickych test( kvalifikovanym patologem.

 Tkané od osob infikovanych virem hepatitidy B a obsahujici povrchovy antigen hepatitidy B (HbsAg) mohou
vykazovat nespecifické zbarveni kienovou peroxidazou .
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» Neocekdvané negativni reakce ve $patné diferencovanych novotvarech mohou byt zplisobeny ztratou nebo
vyraznym snizenim exprese antigenu ¢i ztrdtou nebo mutaci (mutacemi) v genu (genech) kddujicim antigen.
Neocekavané pozitivni barveni v nddorech mlZe vzniknout vlivem exprese antigenu, ktery se obvykle v
morfologicky podobnych normalnich bunkdch neprojevuje, nebo vlivem perzistence Ci ziskani antigenu v
novotvaru, ktery vyviji morfologické a imunohistochemické rysy spojené s jinou bunécénou lini (divergentni
diferenciace). Histopatologické klasifikace nador(i neni exaktni véda a nékteré zpravy v odborné literatufe o

neoCekdvaném barveni mohou byt kontroverzni.

» Reagencie mohou v dfive netestovanych tkanich vykazovat neoCekdvané reakce. Moznost neocekavanych
reakci nelze zcela vyloucit ani u testovanych skupin tkani a to kvdli biologické variabilité exprese antigenu /
cilove nukleové kyseliné v novotvarech nebo jinych patologickych tkanich. Chcete-li nahlasit jakoukoli
neocekdvanou reakci, obratte se na mistniho distributora nebo regionaini pobocku spole¢nosti Leica

Biosystems.

IHC

» Normadlni nebo neimunni séra ze stejného zivocisného zdroje jako sekundarni antiséra pouzivana v
blokovacich krocich mohou zpdsobovat faleSné negativni nebo fale$né pozitivni vysledky v disledku
autoprotilatek nebo pfirozenych protilatek.

« Falesné pozitivni vysledky v IHC mohou byt pozorovény vlivem neimunologické vazby proteini nebo produkt
reakce substrat(l. Mohou byt také zpdsobeny pseudoperoxidazovou aktivitou (erytrocyty), endogenni
peroxidazovou aktivitou (cytochrom C) nebo endogennim biotinem (napfiklad jatra, prsa, mozek, ledviny) v
zévislosti na typu pouzitého imunobarveni '°.

« Fale$né negativni pfipady v IHC mohou byt zplsobeny riiznymi faktory, véetné skute¢ného sniZeni antigenu,
ztraty nebo strukturalni zmény béhem ,dediferenciace” nadoru nebo artefaktové zmeény béhem fixace nebo

zpracovani. Stejné jako u kazdého jiného imunohistochemického testu negativni vysledek znamena, ze antigen
nebyl detekovan, nikoliv to, ze antigen nebyl v testovanych tkdnich pfitomen.

ISH

« Falesné pozitivni vysledky v ISH mohou byt pozorovany v disledku zkfizené reaktivity sondy na jiné sekvence
nukleovych kyselin i nespecifickou vazbou sondy nebo detekénich &inidel na tkar nebo slozky tkané °. Aby se
pomohlo identifikovat falesné pozitivni barveni, mély by byt zahrnuty do testovani negativni kontroly tkani a
reagencil.

« DNA a RNA podIéhaji degradaci aktivitou nukleazy *'° . Proto je dilezité testovat pozitivni kontrolni sondu s
pacientovou tkani paralelné se specifickou sondou a pacientovou tkani k detekci degradace nukleovych
kyselin. Volba fixativa méa vliv na zachovani nukleovych kyselin a z toho ddvodu se doporucuje fixace tkané v
10% neutralnim pufrovaném formalinu . Stejné jako u kazdého jiného hybridizaéniho testu in situ negativni
vysledek znamena, ze nukleova kyselina nebyla detekovana, nikoliv to, ze nukleovéa kyselina v testovanych
tkanich nebyla pfitomna.
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systému BOND)

15.17 Spravce systéemu BOND

15.1.1  Prehled

Spravce systému BOND je nastroj, ktery vam umozni snadno zobrazit aktualni stav primarnich softwarovych sluzeb
pouzivanych systémem BOND. Umoznuje zastavovat a spoustét jednotlivé sluzby, jako je napfiklad sluzba zafazovani
tisku, nebo zastavovat a spoustét vsechny sluzby.

Zékaznicka podpora vas vSak mlize pozadat o zastaveni a restartovani jedné nebo vice sluzeb

c VAROVANI: Zadnou ze sluzeb nezastavujte, protoze systém BOND by pak nemohl spravné fungovat.
v rdmci procesu odstranovani problémd se systémem.

Chcete-li otevit spravce systému BOND, najdéte jeho ikonu BOND £/ v oznamovaci oblasti systému Windows a

potom na ni kliknéte.
y 332PM
. =) 612972020

‘ lkona mize byt skryta. Pokud tomu tak je, zobrazite ji kliknutim na malou Sipku nahoru.

Pokud dojde k chybé systému BOND, objevi se oznamen, které mizete skryt tim, Ze na néj kliknete.

Chcete-li skryt okno spravce systému BOND, kliknéte znovu na ikonu v oznamovaci oblasti systému Windows.
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15.1.2  Okno spravce systému BOND

Obrézek 15-1: Okno spravce systému BOND

v/ BOND System Manager
Leica BOMD Instrument Control nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v .
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMD Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled v .
PostgreSOL - PostgreSOL Server 10 nstalled v D
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v .
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starian @ stop Al

Pokud dojde k chybé systému BOND, ikona spravce systému BOND £ se zméni, aby naznacila typ
chyby, ke které doslo:

* £ doslok zastaveni jedné nebo vice sluzeb (v levém hornim rohu obrazovky sprévce systému BOND se také

zobrazi znak ")

* 45 nelze se pripojit k systému BOND (v levém hornim rohu obrazovky spravce systému BOND se také
zobrazi znak 9)
U instalace BOND-ADVANCE to s nejvétsi pravdépodobnosti znameng, ze:
* Dbyl vypnut fidici systém, nebo
« byla odpojena sit terminalu, nebo
* byl vypnut pfepinac sité terminalu.

4y Sprévce systému BOND nenf k dispozici (v levém hornim rohu obrazovky spravce systému BOND se také

zobrazi znak 9)
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15.1.3 Zastaveni sluzeb

Chcete-li zastavit jednu sluzbu, kliknéte na Cervené tlacitko zastaveni zcela vpravo od nazvu sluzby. Chcete-li zastavit
vSechny sluzby, kliknéte na ikonu Stop All (Zastavit v§e) pod seznamem sluzeb.

Objevi se vyskakovaci dialogove okno, které vas pozada o potvrzeni, zda si opravdu prejete zastavit sluzby. Kliknéte
na Yes (Ano), chcete-li pokracovat, nebo na No (Ne) chcete-li zastaveni zrusit.

Obrazek 15-2: Dialogové okno vyzadujici potvrzeni

Confirmation required

.'| Stnppinglsenﬂ'(es willl prevent BOND from operating correctly.
' Do you wish to continue?

protoZe spravce systému BOND se na né spoléha. Jejich tlaCitka zastaveni jsou proto deaktivovana.

‘ Nékteré sluzby nelze zastavit (PostgresSQL - PostgresSQL Server a Sluzba publikovani na webu),

15.1.4  Spousteni sluzeb

‘ Ve vétsiné pfipadi software BOND automaticky restartuje zastavenou sluzbu béhem nékolika minut.

Pokud systém BOND nefunguje podle o¢ekavani a zjistite, Ze je zastavena jedna nebo vice sluzeb, mlizete pro
spusténi zastavenych sluzeb pouzit spravce systému BOND.

Chcete-li spustit jednu sluzbu, kliknéte na zelené tlacitko spusténi zcela vpravo od nazvu sluzby. Chcete-li spustit
v8echny sluzhy, kliknéte na ikonu Start All (Spustit vSe) pod seznamem sluzeb.
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Obrdzek 15-3: Spravce systému BOND zobrazujici vystrazny trojuhelnik (sluzba zafazovani tisku zastavena)

v/ BOND System Manager
Leica BOMND Instrument Contral nstalled v .
Leica BOMD Batch Management nstalled v .
Leica DHCP Server nstalled v D
Leica BOMD Print Management nstalled v .
Leica BOMND Heartbeat Service nstalled v .
Print Spooler nstalled a E]
PostgreSOL - PostgreSQL Server 10 nstalled v n
PostgreSQL Agent - BOND nstalled v D
World Wide Web Publishing Service nstalled v n
B starian @ stop Al
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15.2 Zaloha pevného disku

VSechny fidici systémy BOND a terminaly obsahuji zalohu pevného disku, ktera v pripadé selhani pevného disku chrani
systém BOND. Tento systém ochrany pribézné monitoruje pevné disky systému a v oznamovaci oblasti systému
Windows zobrazuje ikonu aktudlniho stavu.

) Normal (Normalni) - pevné disky fungujf spravné.
=R ;i

\ Warning (Varovani) — doslo k problému s pevnymi disky systému. Kontaktujte zakaznickou

EL\J podporu.
[?8 Error (Chyba) - doslo k selhdni pevného disku. Kontaktujte zékaznickou podporu.

Busy (Zaneprazdnény) - toto se m(Ze objevit pfi ovéfovani pevnych diskd, napfiklad po
neoc¢ekavaném vypnuti. BEhem ovéfovani, které obvykle trvd 2 az 3 hodiny, mdZe fidici
systém nebo termindl bézet pomaleji. Systém BOND mize byt béhem této doby
nepouzitelny.

Po ovéfeni by se ikona méla vratit do stavu Normal (Normaini) a obnovi se normalni provoz
pevného disku. Pokud vSak ikona oznacuje stav Warning (Varovani) nebo Error (Chyba),
kontaktujte zakaznickou podporu.

s “\ Service not running (Sluzba neni spusténa) - softwarova sluzba pouzivana ke sledovani
ochrany pevného disku neni spusténa. Ikona na zacatku zobrazuje tento stav pfi spusténi
fidiciho systému nebo terminalu. Pokud se ikona po uplynuti nékolika minut nezmeéni na
stav Normal (Normalni), kontaktujte zakaznickou podporu.

=
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16.

6 Provoz BOND-ADVANCE

1 Restartovani systemu BOND-ADVANCE

* se pripravujete na planovanou odstavku proudu.

Tento postup byste méli provadét, pouze pokud:
 vas 0to pozadala zakaznicka podpora spolecnosti Leica Biosystems, nebo

Nasledujici postup slouzi k restartovani celého systému BOND:

1

N w N

Ujistéte se, Ze véechny moduly zpracovani jsou ne¢inné (nejsou uzaméeny zadné zésobniky sklicek).
Vypnéte v8echny moduly zpracovani.
Vypnéte v8echny terminaly (kliknéte na Start > Shut down (Vypnout)).

Kratkym stisknutim tlacitka napdjeni vypnéte sekundarni fidici systém (je-li k dispozici) (pfiklad naleznete
nize).

Kratkym stisknutim tlacitka napdjeni vypnéte primarni fidici systém (viz Obrazek 16-1).
@ Tlacitko napdjeni naleznete za odnimatelnym prednim panelem Ffidiciho systému, ktery mize
byt uzamcen. V takovém pripadé musite kIi¢ nejprve ziskat od osoby, ktera ho ma na starost.

Pfi vypinani sledujte obrazovku fidiciho panelu. Pokud se proces vypinani zastavi na prihlaSovaci obrazovce
Windows, miZe byt nutné tlacitko napdjeni stisknout podruhé. Pokud k tomu dojde, pockejte alespon
90 sekund a poté znovu kratce stisknéte tlacitko napajeni.

@ Po dalSim stisknuti tlacitka napajeni se fidici systém zacne vypinat. NedrZte tlacitko déle nez
2 sekundy, protoZe to by mohlo zpdsobit UpIny reset a fidici systém by se vypnul okam?Zité.
Vypnutf fidictho systému miize trvat az 45 sekund (kontrolka tlagitka napajenf zhasne).

Pockejte 2 minuty a poté zapnéte primarni fidici system.

Pokud se objevi okno ,Shutdown event tracker (Pfehled udalosti vypnuti)’, zaviete jej zvolenim moZnosti
Cancel (Zrusit) nebo stisknutim klavesy <Esc>.
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7 Pockejte 30 sekund a poté zapnéte sekundarni fidici systém (je-li k dispozici).
8 Pokompletnim restartu fidicich systéma zapnéte vsechny terminaly.
9 Zapnéte vSechny moduly zpracovani.

10 Pfihlaste se ke kazdému terminalu.

Obrdzek 16-1: Umisténi tladitka napajeni na pfednim panelu fidiciho systému (zobrazeno s odstranénym
krytem)

Vysvétlivky
1 Tlacitko napajeni

16.2 Prepnuti na sekundarni ridici systém

@ Tyto pokyny plati pouze pro systémy BOND-ADVANCE, které obsahuji sekundarni (zélozni) Fidici
systém. Tento postup byste méli provadét, pouze pokud:

* vas o0 to pozadaly zékaznické sluzby spolec¢nosti Leica Biosystems, nebo
 Primarni fidici systém neni funkeni.

Sekundarni fidici systém pak bude pracovat v samostatném rezimu a vas systém jiz nebude mit schopnost rezervni
zalohy. Po dokonceni tohoto postupu v§ak bude systém BOND opét fungovat jako obvykle.

Béhem procesu prepinani se mohou ztratit data z poslednich 5 minut zpracovani. Také mohou byt
ztraceny vSechny zpravy LIS, které byly odeslany béhem procesu prepinani. Proto po UspéSném
prepnuti zkontrolujte, zda néktera sklicka nechybi. Pokud se tak stane, odeSlete znovu data sklicka
prostfednictvim LIS, nebo chybgjici sklicka rucné vytvorte v BOND.
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1 Zavfete vSechny instance klinickych klient( a klientd spravy na vSech termindlech BOND-ADVANCE.

2 Odpojte sitovy kabel termindlu od portu oznaceného T1 nebo T2 na primarnim fidicim systému a poté kabel
znovu pripojte ke stejnému portu na sekundarnim fidicim systému.

Viz Obréazek 16-2.

Obrazek 16-2: Porty terminélu fidiciho systému

3 Odpojte sitovy kabel modulu zpracovéni od portu oznaceného I1 nebo 12 na primarnim fidicim systému a poté
kabel znovu pripojte ke stejnému portu na sekundarnim fidicim systému.

Viz Obrédzek 16-3.

Obrazek 16-3: Porty fidiciho systému modulu zpracovani
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4 Odpojte sitovy kabel mostu od portu B1 nebo B2 na primarnim fidicim systému.

Viz Obrazek 16-4.

Obrdzek 16-4: Porty mostu fidiciho systému

5 Pokud je v primdrnim Fidicim systému v portu Gb(1) nebo Gb(2) ethernetovy kabel (pouziva se pro pfipojeni
volitelné sluzby LIS), odpojte tento kabel a znovu jej pfipojte ke stejnému portu na sekundérnim fidicim
systému.

Viz Obrazek 16-5.
Obrézek 16-5: Ethernetové porty pouzivané pro sluzbu LIS.
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Systém BOND-ADVANCE zjisti, Ze jste pfipojili sitové kabely k sekunddrnimu fidicimu systému, a na vSech
terminalech zobrazi potvrzovaci dialogové okno.

Viz Obrédzek 16-6.

Obrdzek 16-6: Dialogové okno - pfipojen sekundarni (zaloZni) fidici systém

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND- 0% ANCE Terminals are
now connected to the secondary [badeup) contraller,

If there &5 2 problem with the primary contrader and you would lke
to conbrmie oparation usng your secandary conkroller as a
standslona controller, than enter your usemiame and password and
dide 0K to continue. This operation is mot reversible without onsite
suppart from 2 Leica repregentative.

If you do conbinue, Comtact oUstomer SUPDONT to amsnge sendce of
vour deconnected conlrodler. TE is necessany for & Liica serace
represenlalivve o repain or replace the dsconnedied conlroller,

Useriame: | testusar

Paseword: | LTI TR o

Prepnuti neni mozné zvratit bez podpory zastupce spolec¢nosti Leica Biosystems na
pracovisti.

6 Chcete-li potvrdit, Ze chcete pokraCovat s pfepnutim:
a Zadejte do pfislusnych poli své uzivatelské jméno a heslo.

b Potvrdte kliknutim na tladitko OK.

‘ ‘ Pokud jiny uzivatel potvrdi prepnuti dfive, nez to udélate vy, vySe uvedené dialogové okno
zmizi.

7 Po potvrzeni piepnuti vypnéte primarni fidici systém.

8 Pockejte, az systém potvrdi, Ze pfepnuti na samostatny rezim bylo Uspésné (viz Obrazek 16-7), pak restartujte
klinického klienta a pfihlaste se k systému jako obvykle.

Obrazek 16-7: Dialogové okno - pfevod na samostatny rezim byl dspésny

Conversion to standalone sucoseded

If you have not siready done =0, conmect the instrement: network cable to port 11 or 12 on the
secondary [now standalong) controller,

o shoukd immediately perform 2 manual database backup,
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9 Ihned otevrete klienta spravy a vytvorte rucni zélohu databdze. Viz 10.5.1 Laboratorni nastaveni.

Po dokonceni prepnuti na sekundarni fidici systém by se mél stav vsech sklicek a moduld zpracovani
automaticky aktualizovat, aby odpovidal nejnovejsimu stavu systému. Pokud vSak byly nékteré cykly
dokonceny v dobé, kdy byly moduly zpracovani od fidiciho systému odpojeny, bude se stav cyklu stale
zobrazovat jako In Progress (Probiha). V takovém pfipadé musite dotyény zasobnik sklicek odemknout, abyste
mobhli aktualizovat stav sestavy na barveni sklicek.

@ Kontaktujte zdakaznické sluzby a domluvte si servis odpojeného fidiciho systému. Je nezbytné, aby
servisni zastupce spolecnosti Leica Biosystems proved| opravu nebo vyménu odpojeného fidiciho

systému.
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7 Vymena tiskarny Stitkd

17.1 Vymena tiskarny Cognitive Cxi u systemu
s jednou stanici

Nasledujici postup pouzijte k nahrazeni tiskarny Cognitive novou tiskarnou Cognitive.

1 Starou tiskdrnu vypnéte vypinacem na boku.
2 Ze zadni Casti staré tiskarny odpojte kabel USB a napajeci kabel.
3 Kabel USB a napajeci kabel pfipojte k nove tiskarmé.

4 Novou tiskdrnu zapnéte vypinaCem na boku.

Na obrazovce Ffidiciho systému BOND se na ploSe v oznamovaci oblasti (vpravo dole) zobrazi zprava, Ze
tiskarna byla nalezena.

5 Prejdéte do: Windows Start > Devices and Printers (Zafizeni a tiskdrny) a najdéte nové pfidanou tiskarnu.
6 Kliknéte pravym tlacitkem na tuto tiskarnu, vyberte Properties (Vlastnosti) a zkopirujte si ndzev tiskdrny.

7 Otevrete klienta spravy, obrazovku Hardware configuration (Konfigurace hardwaru), kartu Slide labeler
(OznacCovace sklicek), jak je popsano v ¢asti 10.6.3 Oznacovac sklicek. Vyberte starou tiskarnu, kterou jste
vymenili.

8 VloZte zkopirovany nazev (pfepiste existujici ndzev) do pole Printer name (Nézev tiskarny). Novy nazev bude
znit napfiklad ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)".

9 Kliknéte na Save (UloZit).

10 Funkci tiskarny ovérte vytisténim zkuSebniho Stitku.
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17.2 Vymena tiskarny Cognitive Cxi u systemu
BOND-ADVANCE

Pred zapojenim nove tiskarny do systému BOND-ADVANCE je nutné nastavit statickou IP adresu nove tiskarny na
stejnou hodnotu, jakou méla stara tiskarna.

Rozsah IP adres tiskdren zacina na hodnoté 192.168.5.101. Pro kazdou tiskarnu se li$i pouze posledni ¢islice.
Napfiklad IP adresa tiskarny 2 je

NiZe uvedené postupy vysveétluji, jak Ize zjistit statickou IP adresu staré tiskarny a jak Ize nastavit tuto hodnotu u nové
tiskarny.

Predni panel tiskarny Cognitive

Obrazek 17-1 zobrazuje klavesnici a LCD displej tiskarny Cognitive Cxi.

Obréazek 17-1: LCD displej a klavesnice tiskarny Cognitive

¢ GGGNITI;’E@

Zjisteni IP adresy stare tiskarny

Abyste zjistili IP adresu, kterou je tfeba pouzit u nové tiskarny, provedte na staré tiskarné nasledujici postup:
@ Pokud z jakéhokoli divodu nemUzete pouzit displej na staré tiskarné, najdéte IP adresu v fidicim
systému pomoci postupu Nalezeni IP adresy tiskarny.

1 Stisknéte .
Na obrazovce se objevi Main Menu :Language Menu (Hlavni menu: Nabidka jazyka).

2 Stisknete pro zobrazeni moznosti Printer Setup (Nastaveni tiskarny).
3 Stisknutim W zobrazite Printer Setup: Comm.Menu (Nastaveni tiskarny: Kom. Nabidka).

4 Stisknutim W zobrazite Comm. Menu: Timeout (Kom. Nabidka: Casovy limit).
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5 Stisknéte dvakrat g pro zobrazeni moznosti Ethernet.

6 Stisknéte .
Na obrazovce se objevi Ethernet - DHCP.
7 Stisknéte .

Na obrazovce se objevi DHCP Off (DHCP vypnuto). (Pokud se zobrazi DHCP On (DHCP zapnuto), zménte
hodnotu stisknutim -.)

8 Stisknéte .
Na obrazovce se objevi zprava: Value has been set (Hodnota byla nastavena).

9 Stisknete pro zobrazeni moznosti Set Static IP (Nastavit statickou IP adresu).

10 Stisknutim W zobrazite aktudlni nastaveni.
11 Poznamenejte si statickou IP adresu.

12 Tiskarnu vypnéte a odpojte ji od napdjeni a ze site.

Nastaveni IP adresy tiskarny

Chcete-li nové tiskarné nastavit spravnou statickou IP adresu, provedte nize uvedeny postup.

/'\ UPOZORNENT: Nepfipojujte novou tiskarnu k siti BOND, dokud neprovedete nize uvedeny postup.

1 Pfipojte novou tiskarnu k napajeni a zapnéte ji vypinacem na boku tiskarny.

72 Stisknéte .
Na obrazovce se objevi Main Menu :Language Menu (Hlavni menu: Nabidka jazyka).
3 Stisknéte pro zobrazeni moznosti Printer Setup (Nastaveni tiskarny).

4 Stisknutim W zobrazite Printer Setup: Comm.Menu (Nastaveni tiskarny: Kom. Nabidka).

5 Stisknutim W zobrazite Comm. Menu: Timeout (Kom. Nabidka: Casovy limit).
6 Stisknéte dvakrs: g pro zobrazeni moznosti Ethernet.
7 Stisknéte .

Na obrazovce se objevi Ethernet - DHCP.

8 Stisknéte .

Na obrazovce se objevi DHCP Off (DHCP vypnuto). (Pokud se zobrazi DHCP On (DHCP zapnuto), zménte
hodnotu stisknutim -.)
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9 Stisknéte .
Na obrazovce se objevi zprava: Value has been set (Hodnota byla nastavena).

10 Stisknéte pro zobrazeni moznosti Set Static IP (Nastavit statickou IP adresu).

11 Stisknutim W zobrazite aktudlni nastaveni.

12 Zadejte IP adresu, kterou jste si poznamenali ze staré tiskarmy. Pomoci leveho a pravého tlacitka posurite
kurzor doleva nebo doprava a pomoci tlacitek nahoru a dold zménte hodnotu.

13 Stisknéte .

Na obrazovce se objevi zprava: Value has been set (Hodnota byla nastavena).

14 Opakovanym stisknutim . se vratite na hlavni obrazovku - COGNITIVE —-.

15 Prepnéte vypinac na boku tiskarny do polohy OFF (VYPNUTO). Poté jej pfepnéte zpét do polohy ON
(ZAPNUTO).

16 Knove tiskarné pfipojte ethernetovy kabel a pfipojte ji k siti BOND.
Obrazek 17-2: Ethernetovy konektor

e,

17 Otevrete klienta spravy a vytisknéte testovaci Stitek.

Nalezeni IP adresy tiskarny

Pokud neni mozné zjistit IP adresu na staré tiskarné, urcete IP adresu pro novou tiskarnu pomoci nasledujiciho
postupu.

1 Prihlaste se do fidiciho systemu BOND-ADVANCE jako BONDDashboard.

2 Stisknutim klavesy s logem Windows ~ + M minimalizujte obrazovku fidiciho panelu.

3 Na hlavnim panelu systému Windows kliknéte na tla¢itko Start a vyberte Devices and Printers (Zafizeni a
tiskarny).
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4 Kliknéte pravym tlaCitkem na prislusnou ikonu tiskarny Cognitive a ve vyskakovaci nabidce vyberte Printer
Properties (Vlastnosti tiskarny), jak je ukdzano na Obrazek 17-3.

Obrézek 17-3: Vyberte Printer Properties (Vlastnosti tiskarny)

See what's printing

@ Set as default printer

Printing preferences

Printer properties

Cognitive Printer
Pod 1 Create shortcut

G Remove device

Troubleshoot

Properties

Systém zobrazi dialogové okno Properties (Vlastnosti).
5 Vyberte zalozku Ports (Porty).
Obrdzek 17-4: Vlastnosti tiskdrny — zéloZka Ports (Porty)

L‘El_l Cognitive Printer Pod 1 Properties X
Printer Settings ~ Stocks  Language  Barcode Fonts  Command Fonts ~ About
General Sharing Advanced Color Management Security

3‘; Cogpnitive Printer Pod 1

Print to the following port(s). Documents will print to the first free

checked port.

Port Description Printer -
[] comz: Serial Port

] coms: Serial Port

[] coma: Serial Port

[ FILE: Print to File

et Printer Port o
< >

Add Port... Delete Port Configure Port...

[ Enable bidirectional support
[JEnable printer pooling

Cancel Apply Help

6 Ve sloupci Port si poznamenejte IP adresu vybrané tiskarny. (Sloupec Port mozna budete muset rozsifit
roztazenim jeho okraje.)

7 Dialogové okno zavrete kliknutim na tlagitko Cancel (Zrusit).
8 Zavfete okno Devices and Printers (Zafizeni a tiskarny).
9 Stisknutim kldves Alt+Tab zobrazite BOND Dashboard.

10 Pomoci IP adresy z kroku 6 provedte postup v ¢asti Nastaveni IP adresy tiskarny.
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17.3 Nahrazeni tiskarny Zebra tiskarnou Cognitive
Cxi u systému s jednou stanici

Nasledujici postup pouzijte k nahrazeni tiskarny Zebra TLP 3842 nebo GX430t tiskarnou Cognitive Cxi.

Pokud byla tiskarna Zebra pfipojena ,paralelnim” kabelem, mlzete ji od fidiciho systému BOND
odpojit. K pfipojeni tiskarny Cognitive k fidicimu systému BOND budete potfebovat kabel USB.

1 Tiskarnu Zebra vypnéte vypinacem na zadni strané.
Ze zadni Casti tiskarny odpojte paralelni kabel nebo kabel USB a napajeci kabel.

Odpoijte tiskdrnu Zebra od sitového napajeni.

M~ w N

Tiskdrnu Cognitive pfipojte k sitovému napajeni.
5 Pfipojte kabel USB a napéjeci kabel k tiskdrné Cognitive.

6 Tiskdrnu zapnéte vypinacem na boku.

Na obrazovce Ffidiciho systému BOND se na ploSe v oznamovaci oblasti (vpravo dole) zobrazi zprava, Ze
tiskdrna byla nalezena.

7 Na hlavnim panelu systému Windows kliknéte na tlagitko Start a vyberte Devices and Printers (Zafizeni a
tiskarny).

8 Zkontrolujte, zda se tiskdarna zobrazuje jako ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".
9 Prihlaste se ke klientovi spravy BOND.
10 Otevrete obrazovku Hardware a kartu Slide labelers (Oznacovace sklicek).
11 Kliknéte na Add printer (Pfidat tiskdrnu) (vlevo dole na obrazovce).
12 Do pravého panelu na obrazovce zadejte:
« Display name (Zobrazovany nézev): pouZijte nazev tiskdrny: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
* Printer name (Nazev tiskarny): zadejte znovu stejné jméno
 Host name (Nazev hostitele): ponechte toto pole prazdné
« Printer type (Typ tiskarny): vyberte model tiskérny: Cognitive Cxi
13 Kliknéte na Save (UloZit).
14V seznamu kliknéte pravym tlacitkem na tiskarnu Zebra.
15 Z vyskakovaci nabidky vyberte Delete (Odstranit).
16 Systém zobrazi zpravu: ,Are you sure you want to delete the printer? (Opravdu chcete odstranit tuto tiskarnu?)”

17 Kliknéte na Yes (Ano).
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8 Specifikace

Tato ¢ast se nevztahuje na modul zpracovani BOND-PRIME. Viz samostatna uzivatelska pfirucka
BOND-PRIME.

» 18.1 Specifikace systému

» 18.2 Fyzické rozméry

» 18.3 Pozadavky na elektrickou energii a UPS
 18.4 Specifikace prostredi

» 18.5 Provozni specifikace

» 18.6 Sklicka do mikroskopu

e 18.7 Doprava a skladovani

18.1 Specifikace systemu

Pozadavky na sitové pfipojenf Ethernet IEEE, 10/100/1000BASE-T

Sitové kabely Stinéné kabely CAT5e nebo CAT6 s konektory RJ-45

Pozadavky na prepinaC Ethernet: Ethernet IEEE, 10/100/1000BASE-T

Jedna stanice 8portovy ethernetovy prepinac
(podporuje az 5 moduld zpracovani)

BOND-ADVANCE 8portové nebo 16portové ethernetové prepinace (Ize propojit
dohromady pro podporu az 30 modulli zpracovani)

Specifikace zafizeni Ridicl systémy BOND a termindly musi byt dodévény spolecnosti

Leica Biosystems
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18.2 Fyzické rozmery

Rozméry

Hmotnost (suchd)

Pozadavky na volny prostor

Maximalni vzdalenost od externi velké nadoby
na odpad (pouze pro model BOND-MAX)

S -790 mm (31,10 palce) S - 760 mm (29,9 palce)

V - 1378 mm (54,25 palce) V =703 mm (27,6 palce)
H - 806 mm (31,73 palce) H - 775 mm (30,5 palce)
238 kg 120 kg

600 mm (24 palcd) nad

0 mm vlevo

150 mm (6 palcd) vpravo

0 mm vzadu. UZivatelé ale musi byt schopni odpojit sitovy napajecf
kabel bez pfemistovani modulu zpracovani.

~ 1T metr

18.3 Pozadavky na elektrickou energii a UPS
| BN | BOND-MAX

Provozni napéti

(pro moduly zpracovani se starymi zdroji
napajeni, s jednim ventilatorem v zadnim
krytu)

Provozni napéti

(pro moduly zpracovani s novymi zdroji
napajeni, se dvéma ventilatory v zadnim krytu)

Sitova frekvence

Spotreba energie

103,4-127,2 V (pro jmenovité napéti 110-120 V)
nebo

206,8-254 V (pro jmenovité napéti 220-240 V)

90-264 V (pro jmenovité napéti 100-240 V)

50/60 Hz 50/60 Hz

1200 VA 1000 VA

18.4 Specifikace prostredi
| BoNWm | BONDMAX |

Maximalni provozni teplota

Minimalni provozni teplota

35°C 35°C
5°C 5°C
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Teplota potfebnd ke spinéni pozadavk( na 18-26°C 18-26°C
provedeni barveni

Provozni vihkost (nekondenzuijici) Relativni vihkost 30-80 % Relativni vlhkost 30-80 %
Maximalni provozni nadmorska vyska 0-1600 m nad hladinoumofe  0-1600 m nad hladinou mofe
Vystup hladiny akustického tlaku (ve < 85 dBA maximum < 85 dBA maximum
vzdalenosti 1 m) < 65 dBA normalni provoz < 65 dBA normalni provoz
Maximalni vystup tepelné energie 1200 VA 1000 VA

18.5 Provozni specifikace
.| Bowom | BONDMAX |

Kapacita sklicek 30 najednou.

Hotové zdsobniky (10 skli¢ek) Ize ménit priibézné.

Objem nadoby na reagencie 7mla 30ml 7mla 30ml
Mrtvy objem nddoby na reagencie 555ul (7ml) a 1618ul (30ml)

Rezervni objem nadoby na reagencie 280yl (7ml) a 280ul (30ml)

Objem titracni nadoby omL omL
Mrtvy objem titracni nadoby 300uL 300uL
Rezervni objem titracni nddoby 280yl 280yl
Pocet nadob na reagencie 36 36
Objem velké nadoby na reagencie 21 nebo 5l 1I'nebo 2
Objem nadoby na nebezpecny odpad 5l 2l

Objem nadoby na bézny odpad 2x5| ~

Objem externi velké nadoby na odpad ~ 9l
Chemicka kompatibilita VSechny reagencie BOND

70% roztoky alkoholu (pro Ucely ¢isténi)

Indikace teploty Vychozi hodnoty (mohou byt zménény zdstupci servisu):
Teplé: 35 °C, Horké: 80 °C

Maximalni pfipustny tlak pfipojeni plynu a 1.0 bar 2.5 bar
kapaliny
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Zivotnost 7 let 7 let

Konec platnosti certifikatu kybernetické 10 let 10 let
bezpecnosti Systém BOND

18.6 Sklicka do mikroskopu

Rozméry Sitka: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 palce)
Délka: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 palce)
Tloustka: 0,8-1,3 mm (0,03-0,05 palce)
Oblast §titku Sitka: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 palce)
Délka: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 palce)
Materidl Sklo, 1SO 8037/1

Pouzitelnd oblast Viz nasledujici schémata. Objem davkovani odpovida nastaveni, které
mZete zvolit pfi nastavovani sklicek pomoci softwaru BOND (viz
6.3 Préce se studiemi).

Obrazek 18-1: Pouzitelné oblasti sklicek pro moduly zpracovani BOND

BOND-III ~

BOND-MAX ~ ~

*
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Kapitola 18 Specifikace

18.7 Doprava a skladovani

Skladovaci teplota -20 a7z +55°C

Vlhkost pfi skladovani (nekondenzujici) ~ Relativni vihkost <80 %

ZpUsoby dopravy Kompatibilni se silnicni, leteckou a namorni dopravou.

Upozorfiujeme, Ze vySe uvedené informace plati pouze pro zabalené moduly zpracovani.

V ¢asti 18.4 Specifikace prostredi naleznete informace o nerozbalenych modulech zpracovani.
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